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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Grunde und Ziele des Vorschlags

Halbleiter bilden die Grundlage fir alle digitalen Technologien, von intelligenten direkt am
Korper tragbaren Gerdten (Wearables) und Autos bis hin zu medizinischen Geréten,
Verteidigungsgutern und missionskritischer Ausristung, aber auch fiir die Rechenzentren, die
die Revolution der kinstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben. Seit 2020 hat eine Reihe von
Versorgungsengpassen und von Versuchen, die EU wirtschaftlich zu nétigen, die Fragilitét
des europdischen Halbleiterékosystems und die Anfélligkeit seiner Endanwenderbranchen
deutlich gemacht. Diese Stérungen sind auf globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie,
einzelne Schocks wie den Nexperia-Fall und das anhaltende strukturelle Missverhaltnis
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt zurlckzufiihren. Zusammen haben
diese Faktoren gezeigt, wie UbermaRige externe Abhdngigkeiten ganze Markte schwachen
konnen.

Gleichzeitig haben zunehmende geopolitische Rivalitaten, einschliellich der Spannungen
zwischen China und den USA, und das rasche Aufkommen von KI die strategische
Bedeutung von Halbleitern weiter hervorgehoben. Modernste, aber auch handelstbliche Chips
sind zunehmend zu einem entscheidenden geopolitischen Vorteil geworden, und entlang der
globalen Halbleiterwertschdpfungskette haben sich mehrere Nadel6hre offenbart. Dies hat
den Wettlauf um die Kontrolle von Teilen dieser Nadel6hre beschleunigt.

Das Wachstum dieser Branche spiegelt ihre geopolitische Bedeutung wider. Halbleiter sind —
nach Erddl und Fahrzeugen — die am dritthdufigsten gehandelte Ware der Welt. Die damit
erzielten weltweiten Umsatze beliefen sich im Jahr 2025 auf 700,9 Mrd. USD!. Es wird
erwartet, dass der Markt bis 2026 einen Wert von tiber 1 Billion USD? tiberschreiten und bis
2030 auf 1,6 Billionen USD anwachsen® wird. Als wichtiger Lieferant und Wegbereiter fiir
fast alle modernen Industriezweige und die sie unterstiitzenden Infrastrukturen hat sich der
Halbleitersektor zu einer strategischen Ressource entwickelt. In einem starker
transaktionsorientierten und selbstbewussteren globalen Umfeld macht diese Position den
Halbleitersektor auch zu einer potenziellen Quelle geopolitischer Einflussnahme. Regionen,
die selbst tber keine nennenswerten Fahigkeiten in den Bereichen Entwurf und Fertigung von
Halbleitern verfligen, laufen daher Gefahr, von Komponenten abhangig zu werden, die
maoglicherweise von anderen nur mit Beschrankungen oder Auflagen geliefert werden.

Das im Februar 2022 vorgeschlagene erste europdische Chip-Gesetz war die erste
strategische Reaktion der EU auf Kkritische Schwachstellen in der globalen
Halbleiterwertschopfungskette, die durch die COVID-19-Pandemie aufgezeigt wurden und
die den weltweiten subventionsgetriebenen Wettbewerb durch Drittlander verschérfen. Die
EU kam zu dem Schluss, dass ein entschlossenes und koordiniertes Eingreifen
unerlasslich ist, um strukturelle Abhéngigkeiten in ihrem Halbleiterokosystem anzugehen
und die Industrie zu unterstutzen. Ohne erhebliche Investitionen in Forschungs- und
Fertigungskapazitaten und ohne angemessene Krisenreaktionsmechanismen wiirde Europa

! WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025, https://www.wsts.org/76/103/WSTS-
Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025.

2 Global Semiconductor Sales Increase Substantially in February,
https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-substantially-in-february/.

3 The next era of semiconductor value creation, McKinsey,

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-next-era-of-semiconductor-
value-creation.
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sonst strukturell anfallig bleiben. Das Chip-Gesetz entstand in einer Zeit, in der das
Augenmerk stark auf dem grinen und digitalen Wandel lag, und vor dem Hintergrund
eines wachsenden europdischen Konsenses Uber die Notwendigkeit, die wirtschaftliche
Wettbewerbsfahigkeit der Region zu stdrken und den Rickgang der industriellen
Kapazitaten umzukehren. Im Draghi-Bericht vom September 2024 wurden diese Bedenken
spéter genau dargelegt und es wurde dringend eine industrielle Erneuerung gefordert®.

Die Bewertung des europdischen Chip-Gesetzes zeigt, dass es bemerkenswerte Ergebnisse
erbracht hat. Beispielweise

. wurden Infrastrukturen errichtet, darunter Kompetenzzentren, ein erster Ansatz fur
eine Entwurfsplattform und fiinf hochmoderne Pilotanlagen, die zu den innovativsten
Technologieinfrastrukturen der Welt zéhlen,

o wurden mehr als 52 Mrd. EUR fur 6ffentliche und private Investitionen in laufende
Produktionsstatten im Rahmen der Séaule 11 gebunden und

. wurde tiber das Europdische Halbleitergremium (ESB) im Rahmen der S&ule 11 ein
Koordinierungs- und Krisenreaktionsmechanismus eingerichtet, an dem alle
Mitgliedstaaten und die Kommission beteiligt sind.

Trotz dieser erheblichen Fortschritte und der Starken der Union in Schlisselsegmenten der
Halbleiterwertschopfungskette, ~wie  der  Produktion  handelsublicher  Halbleiter
(Leistungselektronik, Mikrocontroller, Photonik, Sensoren), Fertigungsausristung und
Werkstoffe, bestehen nach wie vor klare Defizite im Hinblick auf wichtige Fahigkeiten,
die geschlossen werden mussen.

Die EU produziert weniger als 10 %° der Halbleiter weltweit und ist bei den
fortgeschrittensten und modernsten Chips unter 5 Nanometern — einschlieBlich KI-Chips —
fast vollstdndig von den Vereinigten Staaten und Asien abhédngig. Diese strukturellen
Abhéangigkeiten erhdhen das Risiko von Lieferstérungen und die Gefahr der Ausibung von
Druck und von systemischen Schocks in Schlisselindustrien der EU — von der Automobil-
und Energieindustrie bis hin zu Luftfahrt, Weltraum und Verteidigung. Insgesamt
veranschaulichen Halbleiter, wie dringlich es geworden ist, dass Europa die
Herausforderung der technologischen Souveranitat bewaltigt.

Die technologische Souverdnitat ist zu einer strategischen Notwendigkeit fur die EU
geworden. Ziel ist es, dafur zu sorgen, dass Europa weiterhin seinen eigenen Weg waéhlen
kann und daflr Gbermélige Abhangigkeiten zu verringern und sicherzustellen, dass kritische
digitale Infrastrukturen und Technologien sicher und resilient bleiben und mit den
européischen Werten im Einklang stehen.

Die Chip-Verordnung 2.0 wird daher zusammen mit anderen Initiativen wie der Verordnung
zur Cloud- und KI-Entwicklung (CADA) Teil des Pakets zur technologischen Souveranitat
sein.

Europas Ansatz fir technologische Souveranitét fulst auf Offenheit, Partnerschaft und fairem
Wettbewerb. Durch die Starkung ihrer technologischen Basis kann die EU offen und

4 Die Zukunft der europdischen Wettbewerbsfahigkeit, Teil B, Kapitel3 — Mario Draghi,
https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_de.
5 IDC, Semiconductors market data by feature size, sector and region, CNECT/2022/MVP/0084 —

zweiter Zwischenbericht. Die Wertschopfungskette umfasst geistiges Eigentum, elektronische
Entwurfsautomatisierung (EDA), Sachanlagen, Tragermaterialien, Werkstoffe, Unternehmen ohne
eigene Fertigung, integrierte Geratehersteller (IDMs), Fertigungsbetriebe und Montage-, Packaging-
und Prifungsunternehmen (OSAT). Es werden nur die Umsétze von Unternehmen mit Hauptsitz in der
EU bericksichtigt.
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kooperativ bleiben und gleichzeitig ihre Fahigkeit erhalten, unabhangig zu handeln und ihre
Interessen, ihre Sicherheit und ihre demokratischen Grundsétze zu schitzen.

In diesem Zusammenhang sind die beiden wichtigsten Probleme, die mit der Uberarbeitung
des Chip-Gesetzes angegangen werden sollen, die folgenden:

a)  Ubermalige Abh&ngigkeit von Drittlandern bei Entwurf und Fertigung von
Halbleitern;

b)  unzureichende Krisenvorsorgefahigkeiten.

Aufbauend auf den im ersten Chip-Gesetz gesetzten Zielen und auf der Grundlage einer
Analyse dieser Herausforderungen und der ihnen zugrunde liegenden Ursachen wurden zwei
Ubergeordnete Ziele fir die Chip-Verordnung 2.0 ermittelt:

1) Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der européischen
Halbleiterwertschopfungskette zur Verbesserung ihrer technologischen Souverénitét
und Resilienz. Dies bedeutet, dass die notwendigen Voraussetzungen flr die
Wettbewerbsfahigkeit, technologische Souverénitat und Resilienz der EU im Bereich
der Halbleitertechnologien geschaffen werden mdissen, indem i) die industrielle
Einfihrung von Forschungs- und Innovationsergebnissen beschleunigt, ii) die
Versorgungssicherheit gewahrleistet und iii) strategische Abhangigkeiten in Bezug
auf hochmoderne und ausgereifte Halbleitertechnik verringert wird.

2) Bessere Krisenvorsorge zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit der EU. Dies
bedeutet, dass das Funktionieren des Binnenmarkts verbessert werden soll, indem die
Krisenvorsorge verbessert und ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird, um
die wirtschaftliche Sicherheit der Union zu schiitzen und ihre Unumganglichkeit, ihre
Resilienz und ihren Erfolg im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhéhen.

Steigerung der Wettbewerbsféhigkeit der europdischen Halbleiterwertschopfungskette zur
Verbesserung ihrer technologischen Souveranitat und Resilienz

Da die Abhéngigkeit der EU von der Versorgung mit Halbleitern aus dem Ausland stetig
zunimmt, ist sie anfélliger fir externen Zwang, einschliellich der Mdglichkeit, dass die
Abhéangigkeiten in der Lieferkette als Waffe eingesetzt werden. Ohne eine solide industrielle
Basis flr den Entwurf und die Fertigung von Halbleitern wére es maoglich, dass die EU nicht
in der Lage sein wird, ihr starkes Forschungs- und Innovationsokosystem in
Produktivitatssteigerungen und die groR angelegte Industrialisierung neuer Technologien
umzusetzen.

Gleichzeitig sind die européischen Anwenderbranchen mit erheblichen Unsicherheiten in der
Lieferkette konfrontiert, die groRere Lagerbestande erforderlich machen und Investitionen
dampfen. Dies wiederum untergrdbt die allgemeine Wettbewerbsfahigkeit der
Fertigungsbranche in der EU. Darlber hinaus erhohen Abhéngigkeiten in
Halbleiterlieferketten geo- und sicherheitspolitische Risiken, insbesondere in Krisenzeiten, in
denen der Zugang zu kritischen Technologien beschrankt sein kann oder diese in andere
Regionen umgelenkt werden kdnnen.

Vor diesem Hintergrund war das urspringliche Chip-Gesetz Uberwiegend
angebotsorientiert, aber in der Chip-Verordnung2.0 wird mehr Gewicht auf
nachfrageseitige MaRnahmen gelegt. Die beiden Dimensionen verstérken sich gegenseitig,
denn die Forderung einer robusten lokalen Nachfrage tragt zur Starkung des lokalen
Halbleiterangebots bei. Auf diese Weise tragt die kombinierte Ausweitung von Angebot und
Nachfrage zu einer groReren Resilienz der Industrie, kiirzeren und sichereren Lieferketten,
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einer groferen strategischen Autonomie und einer besseren Abstimmung zwischen den
europaischen Produktionskapazitaten und den Bedirfnissen von Schlisselindustrien bei.

Dieser Ansatz steht in engem Zusammenhang mit breiter angelegten EU-Initiativen,
insbesondere dem CADA-Vorschlag, der MalBnahmen zur Stimulierung der Nachfrage
nach hochmodernen KI-Chips durch den Aufbau neuer Rechenzentren in der gesamten
Union umfasst. Diese Malinahmen dirften zu einer zusatzlichen Nachfrage nach Halbleitern
fuhren, die die Ziele der nun Uberarbeiteten Chip-Verordnung unterstiitzen kann. In der
Mitteilung tiber den Aktionsplan fiir den KI-Kontinent® wird dargelegt, wie die Union im
Rahmen der umfassenderen Bemuhungen zum Aufbau von Kl-Gigafabriken strategische
Autonomie bei der Konzeption und Herstellung von KI-Halbleitern erreichen,
Abhéngigkeiten im Bereich kritischer Technologien verringern und die Souveranitat bei
hochmodernen Halbleitern starken will.

Die Starkung der européischen Halbleiterwertschopfungskette — auch in Bereichen, die fur Kl
von entscheidender Bedeutung sind — ist unerlasslich, um die strategischen Ziele der Union zu
erreichen. Gleichzeitig missen nach wie vor unbedingt die Produktionskapazitten Europas
fur handelstibliche Halbleiter gestdrkt werden. Ausgereifte und spezialisierte
Technologieknoten sind fur die européischen Industriedkosysteme wie Automobilindustrie,
Luftfahrt, Verteidigung, Telekommunikation und Cloud-Dienste, in denen die Nachfrage
nach zuverlassigen, anwendungsspezifischen Chips weiter wéchst, unverzichtbar. Die
Starkung der Resilienz in diesen Segmenten ist daher Uberaus wichtig, um die industrielle
Basis Europas zu schitzen und UberméRige Abhangigkeiten zu verringern. Ebenso wichtig ist
es, die Chipentwurfsfahigkeiten in Europa zu verbessern und eine engere Zusammenarbeit
zwischen Entwicklern, Herstellern und Endanwenderbranchen zu fordern, unter anderem
durch Mitgestaltungskonzepte, mit denen sichergestellt wird, dass Halbleiterlosungen fir
industrielle und strategische Anwendungen optimiert werden.

Aufbauend auf der Notwendigkeit, sowohl Angebot als auch Nachfrage im europdischen
Halbleiterokosystem zu steigern, ist in der Chip-Verordnung 2.0 auch die Einfiihrung
strategischer Projekte zur Starkung wichtiger Segmente der Halbleiterwertschopfungskette
der Union vorgesehen. Diese Projekte werden mithilfe einer koordinierten Mischung aus
offentlichen und privaten Investitionen priorisiert und unterstiitzt, die eine souverdane und
fortgeschrittene Fertigung, den fortgeschrittenen Chipentwurf und die Resilienz der
Lieferkette umfassen. Dieser Ansatz erganzt die oben beschriebenen MalRnahmen, verbessert
die grenziiberschreitende Integration entlang der gesamten Wertschopfungskette und tragt zur
Stérkung der strategischen Autonomie und technologischen Souveranitat Europas bei.

In diesem Zusammenhang und im Rahmen des Koordinierungsinstruments flr
Wettbewerbsfahigkeit (CCT) wird einem strategischen Projekt fur fortgeschrittene
Fertigung hochster Vorrang eingerdumt, um die Herstellung von KI-Chips und anderen
Halbleitern zu unterstiitzen. Ziel der Initiative ist es, die die Errichtung der ersten
Halbleiteranlage in der Union, in der die Herstellung von Spitzenknotenchips mit Chiplet-
Integration und fortgeschrittenen 3D-Packaging-Féhigkeiten kombiniert wird. Die
Pilotproduktion konnte fiir den Zeitraum 2030-2033 ins Auge gefasst werden.

Um die Resilienz des Okosystems weiter zu erhohen, wird der Anwendungsbereich der
Bestimmungen fir neuartige Initiativen prézisiert. Diese Bestimmungen gelten fir die
gesamte Halbleiterwertschopfungskette, einschliellich auf die Fertigung ausgerichteter
Chipentwurfstatigkeiten, Spezialwerkstoffe, Fertigungsausristung, Leiterplatten sowie

6 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen— Aktionsplan fir den Kl-Kontinent,
COM(2025) 165 final vom 9.4.2025.
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fortgeschrittenes Packaging und Montage. Die Bewertung als neuartig erstreckt sich auch
auf die nationale Kofinanzierung strategischer Projekte in Fallen, in denen strategische
Projekte im Einklang mit den Wettbewerbsvorschriften ebenfalls als neuartige Projekte
eingestuft werden.

In der Chip-Verordnung 2.0 wird eine raschere Industrialisierung von Pilotanlagen
hervorgehoben, wodurch erfolgreiche Pilotfertigungsanlagen in kommerziell tragféhige
Fertigungskapazitaten umgewandelt werden. AuBerdem werden Photonik und photonisch
integrierte Schaltungen in die verstirkte Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ aufgenommen, da
sie Schliusseltechnologien fiir ein breites Spektrum strategischer Sektoren sind, darunter
Telekommunikation, Rechenzentren, KI, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und
Quantentechnik. Die Initiative ,,Chips fiir Europa“ hat ihre entscheidende Rolle bei der
Starkung der Flhrungsposition der Union in der Halbleiterforschung, -innovation und -
industrie unter Beweis gestellt. Daher ist es unerldsslich, sie fortzufiihren. Durch die
Unterstlitzung  bewahrter  Instrumente wie der Pilotanlagen, des Netzes von
Kompetenzzentren, der Entwurfsplattform und der Tatigkeiten im Bereich Quantenchips soll
die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 dafiir sorgen, dass Europa seinen Wettbewerbsvorteil
behauptet, die Produktion im kommerziellen Malstab beschleunigt und den Beitrag der
Halbleitertechnik zu Nachhaltigkeit und technologischer Souverénitat maximiert.

Darliber hinaus werden ergédnzende nachfrageseitige MaRnahmen ergriffen, um die
Markteinfiihrung européischer Technologien zu beschleunigen. Eine innovationsfordernde
Auftragsvergabe und die GrofRen Herausforderungen werden dazu beitragen, friihzeitig
Nachfrage zu erzeugen, Referenzanwendungen zu ermoglichen und eine schnellere
Markteinfihrung der in der Union entwickelten fortgeschrittenen Chips zu erleichtern.
Dartiber hinaus kann bei der Vergabe offentlicher Auftrage, die Halbleiter in Infrastrukturen,
Ausrustungen oder Systemen betreffen, neben Preiserwégungen auch ein Kriterium in Bezug
auf die Versorgungssicherheit einbezogen werden, wenn solche Technik in wesentlichen
Diensten oder kritischen Infrastrukturen zum Einsatz kommt. Durch die koordinierte
Mobilisierung der Offentlichen Nachfrage werden diese MafRnahmen die angebotsseitigen
Instrumente erganzen, die Einfuhrung sicherer Technologien in der gesamten Union férdern
und die Sicherheit und Resilienz nachgelagerter strategischer Sektoren starken. Im Einklang
mit den Klima-, Umwelt- und Energiezielen der Union sollte der energieeffizienten und
nachhaltigen Produktion und Verwendung von Chips Vorrang eingerdumt werden. Die
Genehmigungsverfahren mussen ebenfalls gestrafft werden, um die industrielle Einfiihrung zu
beschleunigen und die internationale Wettbewerbsfahigkeit zu bewahren, und zwar
insbesondere auf der Grundlage des Vorschlags der Kommission fiir eine Verordnung zur
Beschleunigung von Umweltprifungen. Parallel zur Durchfihrung des derzeitigen Chip-
Gesetzes und im Vorgriff auf die Uberarbeitung des derzeitigen Rechtsakts zur
Cybersicherheit werden im Zuge einer Bewertung der Cybersicherheitsrisiken sowohl
technische Schwachstellen als auch nicht technische Faktoren bewertet, die sich auf die
Cybersicherheit von Halbleitern auswirken und die bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage fur
bestimmte kritische Sektoren verwendet werden.

Um Anreize fur eine regionale Fihrungsposition in der Halbleiterwertschopfungskette zu
schaffen, wird mit diesem Vorschlag fur Regionen, die einen soliden regionalen Plan fir
Investitionen in Halbleitertechnik haben, der auf die strategischen Prioritaten abgestimmt ist,
ein Gutesiegel fiir européaische Halbleiterexzellenzregionen geschaffen. Dazu gehdren der
Ausbau der Halbleiterfertigung, der FUE-Zusammenarbeit, der Kompetenzentwicklung und
nachhaltiger Infrastrukturen. Dies wirde internationalen Investoren signalisieren, dass die
Region uiber ein Okosystem mit hohem Potenzial fiir das Halbleitergeschift.

Bessere Krisenvorsorge zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit der EU
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Trotz der im Rahmen der Saule 111 des ersten Chip-Gesetzes geschaffenen Uberwachungs-
und Krisenreaktionsinstrumente bestehen nach wie vor erhebliche Liicken bei der Fahigkeit
der Union, Halbleiterversorgungskrisen wirksam zu bewéltigen. Der EU fehlen nach wie vor
ausreichend entwickelte Mechanismen, Instrumente und institutionelle Kapazitaten, um
Storungen rechtzeitig und auf koordinierte Weise zu antizipieren und zu bewerten.

Um die Vorsorge in der Halbleiterlieferkette zu verbessern, wird die Kommission die
Einrichtung einer Unternehmensplattform fur die Halbleiterlieferkette (im Folgenden
LPlattform*) unterstiitzen, tber die Unternehmen wirtschaftlich nicht sensible Informationen
in aggregierter Form austauschen konnen. Dies wird dazu beitragen, ein Modell fir die
digitale Lieferkette zu schaffen, die Sichtbarkeit struktureller gegenseitiger Abhéngigkeiten
zu erhohen, eine systematische Risikoermittlung zu ermdglichen und die
Widerstandsféhigkeit gegentiber Stérungen zu steigern. Im Falle von Warnungen konnte die
Kommission Informationen von einzelnen Unternehmen und von der Plattform anfordern.
Diese Auskunftsersuchen missen strikt auf das Notwendige beschrankt und verhaltnismalig
sein. Unternehmen, die sich an der Plattform beteiligen, werden von der Pflicht zur
Beantwortung von Auskunftsersuchen befreit. Parallel zur Chip-Verordnung 2.0 wird die
Kommission bis zum zweiten Quartal 2027 einen EU-Konzeptentwurf fir das
Halbleiterkrisesnmanagement entwickeln. Der Konzeptentwurf wird klare Verfahren, Rollen
und Zustandigkeiten in den Vorkrisen- und Krisenphasen festlegen und auf der ersten
Simulationstibung fir Storungen der Halbleiterlieferkette aufbauen, die 2025 mit den
Mitgliedstaaten durchgefiihrt wurde. Diese Bemihungen werden mit der Strategie fur eine
Union der Krisenvorsorge und dem dazugehorigen Aktionsplan im Einklang stehen.

. Koharenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Halbleiter sind entscheidende Voraussetzungen fur den sauberen und den digitalen Wandel.
Ihre strategische Bedeutung fir die EU wird durch geopolitische Spannungen, derzeitige
ubermaliige Abhéngigkeiten der Union bei der fortgeschrittenen Fertigung und beim
fortgeschrittenen Entwurf und die zunehmende Instrumentalisierung dieser Abhéngigkeiten
als Waffe durch Drittlander weiter verstarkt. In diesem Zusammenhang ist die Chip-
Verordnung 2.0 unerléasslich, um die politischen Priorititen der Kommission zu
verwirklichen, insbesondere im Rahmen von ,,Ein neuer Plan fiir nachhaltigen Wohlstand und
nachhaltige Wettbewerbsfihigkeit in Europa“ und ,,Eine neue Ara fiir die europiische

Verteidigung und Sicherheit’.

Wie im Deal fiir eine saubere Industrie®, im Kompass fiir Wettbewerbsfahigkeit der EU®
und in der Gemeinsamen Mitteilung Uber die Starkung der wirtschaftlichen Sicherheit der
EU anerkannt wird, kann der Vorschlag fiir die Chip-Verordnung 2.0 als Reaktion auf die
Notwendigkeit dringender Malinahmen im Halbleiterbereich betrachtet werden, mit der die
Zukunft der EU als Wirtschaftsmacht, Investitionsziel und Zentrum der Fertigungsindustrie
gesichert werden soll.

! Prioritdten der EU-Kommission fir die Jahre 2024-2029.

8 Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Der Deal fir eine saubere Industrie: Ein
gemeinsamer Fahrplan fur Wettbewerbsfahigkeit und Dekarbonisierung, COM(2025) 85 final vom
26.2.2025.

9 Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Kompass fur eine wettbewerbsfahige EU,
COM(2025) 30 final vom 29.1.2025.

10 Gemeinsame Mitteilung an das Europdische Parlament und den Rat — Stdrkung der wirtschaftlichen
Sicherheit der EU, JOIN(2025) 977 final vom 3.12.2025.
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Der Vorschlag steht im Einklang mit den allgemeinen Zielvorstellungen, Zielvorgaben und
Wegen fir einen erfolgreichen digitalen Wandel der EU bis 2030, die die Kommission in
ihrer Mitteilung Der digitale Kompass 2030: der europaische Weg in die digitale Dekade
(., Mitteilung iiber den digitalen Kompass“)!* und dem anschlieRenden Beschluss der
Kommission tber das Politikprogramm fir die digitale Dekade!? aufgezeigt hatte, wo die
Halbleiter als ein eigenes Ziel aufgefuhrt wurden. Mit diesem Vorschlag soll die Union mit
den F&higkeiten ausgestattet werden, die sie bendtigen wird, um dieses fiir 2030 gesetzte Ziel
zu erreichen. Die Uberpriifung des Politikprogramms fiir die digitale Dekade ist fir Juni 2026
geplant®.

Dieser Vorschlag tragt zur Umsetzung der Erklarung der Halbleiterkoalition (Semicon
Coalition) bei, die am 29. September 2025 von den jeweiligen Ministerinnen und Ministern
der 27 Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde und in der eine verstarkte und zukunftsorientierte
Chip-Verordnung 2.0 gefordert wird, um die Position Europas in der globalen
Halbleiterwertschdpfungskette zu festigen®®.

Der Vorschlag teilt auch einige der Ziele der Verordnung zur industriellen
Beschleunigung®®, mit der ein Rahmen fiir MaRnahmen zur Starkung der
Wettbewerbsfahigkeit der EU, zur Beschleunigung der Dekarbonisierung der Industrie und
zum Ausbau der strategischen Fertigungskapazitaten festgelegt wird.

Der Vorschlag steht weitgehend im Einklang mit EU-Initiativen, mit denen ahnliche Ziele
verfolgt werden, insbesondere mit dem Programm Digitales Europa, dem Programm
Horizont Europa, der Verordnung (ber kritische Rohstoffe® sowie dem Européischen
Fonds fur regionale Entwicklung, InvestEU und Erasmus+.

Von den oben genannten Initiativen steht der Vorschlag insbesondere im Einklang mit dem
Programm Digitales Europa und dem Programm Horizont Europa, die im derzeitigen
mehrjahrigen Finanzrahmen als die beiden Finanzierungsgrundlagen der Séule I dienen. Das
Programm  Digitales Europa  unterstitzt digitale Infrastrukturen, wahrend  (ber
Horizont Europa vorgelagerte Forschung, Pilotprojekte und Demonstration gefordert werden.

Darlber hinaus ergénzt der Vorschlag auch die Verordnung uber kritische Rohstoffe, da mit
beiden die strategische Autonomie in verschiedenen Segmenten der Wertschopfungskette
angestrebt wird: Der Schwerpunkt der Chip-Verordnung liegt auf dem Entwurf und der
Fertigung von Halbleitern, wahrend die Verordnung uber kritische Rohstoffe auf die
Versorgung mit kritischen Rohstoffen ausgerichtet ist.

1 Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Digitaler Kompass 2030: der europdische Weg in
die digitale Dekade, COM(2021) 118 vom 9.3.2021.

12 Beschluss (EU) 2022/2481 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (iber
die Aufstellung des Politikprogramms 2030 fir die digitale Dekade (ABI. L 323 vom 19.12.2022, S. 4).

13 Umfrage zur Zukunft des Politikprogramms fir die digitale Dekade er6ffnet, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/de/consultations/survey-opens-future-digital-decade-policy-programme.

14 Semicon Coalition calls for reinforced Chips Act, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/semicon-
coalition-calls-reinforced-chips-act.

5 Vorschlag fur eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines

Rahmens von Malinahmen zur Beschleunigung der Verstarkung der industriellen Kapazitaten und der
Dekarbonisierung in strategischen Sektoren sowie zur Anderung der Verordnungen (EU) 2018/1724,
(EU) 2024/1735 und  (EU) 2024/3110  (,,Verordnung zur industriellen = Beschleunigung®),
COM(2026) 100 vom 4.3.2026.

16 Verordnung (EU) 2024/1252 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur
Schaffung eines Rahmens zur Gewdhrleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit
kritischen Rohstoffen und zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858,
(EV) 2018/1724 und (EU) 2019/1020 (,,Verordnung iiber kritische Rohstoffe*).
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Die Chip-Verordnung steht im Einklang mit den Bestrebungen der EU fir strategische
Autonomie, wirtschaftliche Sicherheit und Wettbewerbsfahigkeit. Sie steht im Einklang mit
der Europaischen Strategie fuir wirtschaftliche Sicherheit!’, Ausfuhrkontrollen fur Giter
mit  doppeltem Verwendungszweck'®, der Verordnung (ber drittstaatliche
Subventionen®® und der Plattform fiir strategische Technologien fiir Europa (STEP)%.
Zusammen verringern diese Instrumente strategische Abhangigkeiten, starken die
industriellen Kapazitdten und wirken Verzerrungen entgegen, die durch drittstaatliche
Subventionen im Binnenmarkt verursacht werden.

Der Vorschlag steht im Einklang mit den européischen Rechtsvorschriften zur
Cybersicherheit. Bestimmte Kategorien von Chips fallen in den Anwendungsbereich der
Cyberresilienzverordnung?!, und die Investitionen im Rahmen der Chip-Verordnung
werden darauf abzielen, deren Ziele zu fordern, indem auf der Starke der européischen
Industrie im Marktsegment fiir sichere Chips aufgebaut wird. Der Vorschlag wird auch die
vorgeschlagene Uberarbeitung des derzeitigen Rechtsakts zur Cybersicherheit insofern
erganzen, als bei der 6ffentlichen Beschaffung von Halbleitern durch kritische Einrichtungen
eine Dimension der Versorgungssicherheit hinzugefugt wird.

Im Aktionsplan fur die europaische Automobilindustrie?? wurde die Bedeutung der
Halbleiterindustrie fiir eine innovative und digitalisierte Automobilindustrie hervorgehoben.

Die Chip-Verordnung 2.0 erganzt auch andere Initiativen wie die wichtigen Vorhaben von
gemeinsamem européischem Interesse (IPCEI). Hier steht die VVorbereitung des anstehenden
IPCEI-Kandidaten fur fortgeschrittene Halbleitertechnik  (Advanced Semiconductor
Technologies, AST)?® voll und ganz im Einklang mit dem Geist der neuen Chip-
Verordnung, da es um die industrielle Ersteinflihrung bahnbrechender Innovationen geht.

Die Chip-Verordnung 2.0 ist so konzipiert, dass sie mit dem derzeitigen mehrjahrigen
Finanzrahmen (MFR) (2021-2027) und dem nachsten MFR (2028-2034), aber auch mit dem
Europdischen Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit (ECF), dem 10. Rahmenprogramm (RP10) und
den nationalen und regionalen Partnerschaftsplanen (NRPPs) vereinbar ist. Ihre Architektur
wird ein sofortiges Handeln und eine sofortige Wirkung im Rahmen des derzeitigen MFR
ermdoglichen und gleichzeitig Kontinuitat und Skalierbarkeit im Rahmen des néchsten MFR

o Gemeinsame Mitteilung an das Europaische Parlament, den Européischen Rat und den Rat (ber eine
,,Europdische Strategie flir wirtschaftliche Sicherheit®, JOIN(2023) 20 final.

18 Exporting dual-use items — Trade and Economic Security.

19 Verordnung (EU) 2022/2560 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 uber
den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen.

2 Plattform flr strategische Technologien fir Europa, https://strategic-technologies.europa.eu/index_de.

2 Verordnung (EU) 2024/2847 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 uber

horizontale Cybersicherheitsanforderungen fir Produkte mit digitalen Elementen und zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2020/1828
(,,Cyberresilienz-Verordnung).

22 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen— Aktionsplan fir die europdische
Automobilindustrie, COM(2025) 95, 5.3.2025.

3 Der IPCEI-Kandidat AST wird derzeit so konzipiert, dass er auf bestehenden EU-Initiativen,
insbesondere Pilotanlagen und der européischen Entwurfsplattform, aufbaut und Kontinuitdt und
Beschleunigung gewéhrleistet anstatt Doppelarbeit zu verursachen. Aufgrund von Megatrends wie K,
Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit konnte der IPCEI-Kandidat AST letztlich eine
gemeinsame europdische Antwort auf umwaélzende technologische Verdnderungen bieten. Der
Schwerpunkt liegt auf Schlisseltechnologiebereichen wie KI-Chips und -Beschleunigern, photonisch
integrierten Schaltungen, heterogener Integration und fortgeschrittenem Packaging, Sensoren,
Leistungselektronik, energieeffizienten Ldsungen und sicherer Kommunikation, wobei die gesamte
Halbleiterwertschopfungskette abgedeckt wird, einschlielich Schlisseltechnologien wie EDA,
Ausriistung, Priiftechnik, Werkstoffe und Wafer.
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gewadhrleisten. Der Vorschlag greift dem Ergebnis des laufenden Gesetzgebungsverfahrens
zum MFR nicht vor.

Dariiber hinaus lasst die Chip-Verordnung 2.0 die Vorschriften tber staatliche Beihilfen und
die Wettbewerbsvorschriften, einschlielich des FEI-Rahmens und der IPCEI-Mitteilung,
unberdhrt und wahrt deren unterschiedliche Ziele. IPCEIs und der FEI-Rahmen spielen eine
zentrale Rolle bei der Unterstitzung von Forschung, Entwicklung, Innovation und
industrieller Ersteinfiihrung, insbesondere fir hochinnovative und grenzuberschreitende
Projekte mit starken Ausstrahlungseffekten.

Die Malknahmen im Rahmen der Chip-Verordnung 2.0 werden auf dieser Architektur
aufbauen, indem der Anwendungsbereich des Rahmens fiir Neuartiges der S&ule Il weiter
prazisiert und verfeinert wird, um sicherzustellen, dass die gesamte Wertschopfungskette
abgedeckt ist.

. Kohéarenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Der Vorschlag steht im Einklang mit der Wettbewerbs- und Industriestrategie der EU, wie sie
in den Industriestrategien und im Draghi-Bericht zum Ausdruck kommt, und sie erganzt den
Rahmen flr den digitalen und den sauberen Wandel.

Zusammen mit der Verordnung zur Cloud- und KI-Entwicklung (CADA) und einem
Strategischen Fahrplan fur Digitalisierung und Kl im Energiebereich wird dieser
Vorschlag Teil des Pakets zur technologischen Souveranitat sein. Mit dem Paket soll
sichergestellt werden, dass die Union weiterhin in der Lage ist, autonom zu entscheiden,
wirksam zu handeln und globale technologische Entwicklungen zu gestalten, und dass sie
gleichzeitig offen und wettbewerbsfahig bleibt und fur internationale Zusammenarbeit und
internationale Regeln eintritt.

Zwischen der Chip-Verordnung, dem vorgeschlagenen Européaischen Fonds fur
Wettbewerbsfahigkeit (ECF)?* und dem kiinftigen Rechtsakt iiber Quantentechnologie®
wird eine Koordinierung erforderlich sein. Die Kohdrenz mit dem Rechtsakt Uber
Quantentechnologie wird die Gelegenheit bieten, einen umfassenden europdischen Rahmen
fur die Quantenpolitik zu schaffen, der Synergien zwischen mehreren Instrumenten optimal
nutzt.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Wie beim ersten Chip-Gesetz sind die Rechtsgrundlagen fur die Chip-Verordnung 2.0
Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (AEUV). Die Union tragt mit ihrer Politik und ihren MaBnahmen zur Verwirklichung
der Ziele des Artikels 173 Absatz 1 bei. Geméal3 Artikel 173 Absatz 1 AEUV sorgen die Union
und die Mitgliedstaaten daflr, dass die notwendigen Voraussetzungen fir die
Wettbewerbsféhigkeit der Industrie der Union gewahrleistet sind. Entsprechend einem System
offener und wettbewerbsorientierter Markte zielt diese Tatigkeit auf Folgendes ab: i)
Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Veranderungen, ii) Forderung

2 Vorschlag fur eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des
Européischen Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit (ECF), einschliellich des spezifischen Programms fir
Forschungs- und Innovationstatigkeiten im Verteidigungsbereich, zur Aufhebung der Verordnungen
(EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU)2021/697 und (EU)2021/783 sowie zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2021/696, (EU) 2023/588 und (EU) [EDIP], COM(2025) 555, 16.7.2025.

% Kommission bittet um Beitrdge zur Gestaltung der kiinftigen Quantenverordnung, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/de/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act.
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eines fir die Initiative und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesamten Union,
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, gunstigen Umfelds, iii) Forderung eines
fur die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen giinstigen Umfelds und iv) Forderung einer
besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation,
Forschung und technologische Entwicklung. Ziel des Artikels 114 AEUV ist die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarkts durch den Erlass von MaRnahmen zur Angleichung
der nationalen Vorschriften.

Die Chip-Verordnung 2.0 baut auf den Zielen des aktuellen Chip-Gesetzes auf. Das erste
spezifische Ziel der Chip-Verordnung 2.0, das Sdule I zugrunde liegt, besteht darin, in der
Halbleiterindustrie umfangreiche Innovationsfahigkeiten und angemessene technologische
Fahigkeiten zur Beschleunigung von Innovationen und zur Anpassung daran zu schaffen. In
Bezug auf die Sdulen Il und Ill zielt die Verordnung darauf ab, die Resilienz und
Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnologien zu erh6hen, indem
Investitionen in die fortgeschrittene Halbleiterherstellung unterstutzt und koordiniert werden
(Saule 11) und eine koordinierte Uberwachung und Krisenreaktion ermdglicht wird (Saule 111).

Die geeignete Rechtsgrundlage fiir das erste Ziel ist Artikel 173 Absatz 3 AEUV. Im Falle
von Artikel 173 Absatz 3 AEUV sollten die ergriffenen Mallinahmen nicht zur
Harmonisierung der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiihren, sondern die
Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz der industriellen Basis fur Halbleiter starken. Die Chip-
Verordnung 2.0 zielt darauf ab, die européischen Halbleitertechnologie- und -
industrielandschaft zu starken und resilienter zu machen sowie das Innovationspotenzial des
Halbleiterokosystems in der gesamten EU zu steigern. Dazu muss die Abhangigkeit von einer
kleinen Zahl von Unternehmen und Regionen auflerhalb der EU verringert und missen die
Fahigkeiten der EU flur Entwurf und Herstellung fortgeschrittener Halbleiter ausgebaut
werden. Die Initiative ,,Chips fir Europa“ (Sdulel), die durch die neuen
Legislativmalinahmen weiterhin unterstutzt wird, soll dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen,
indem die Kluft zwischen der Forschungsexzellenz der EU und deren wirksamer, nachhaltiger
Nutzung durch die Industrie geschlossen wird.

. Subsidiaritat (bei nicht ausschlieRlicher Zustandigkeit)

Die Ziele des Vorschlags kdnnen von den Mitgliedstaaten nicht allein erreicht werden, da die
Probleme grenziiberschreitender Natur sind und sich nicht auf einzelne Mitgliedstaaten oder
eine  Gruppe von Mitgliedstaaten beschranken. Die vorgeschlagenen MalRnahmen
konzentrieren sich auf Bereiche, in denen aufgrund des AusmaRes, der Geschwindigkeit und
des Umfangs der erforderlichen Anstrengungen ein Tatigwerden auf Unionsebene
nachweislich einen Mehrwert bietet.

Eine umfassende Reaktion auf die Halbleiterkrise erfordert ein rasches und koordiniertes
gemeinsames Téatigwerden verschiedener Interessentrdger in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten. Kein einzelner Mitgliedstaat kann dies allein erreichen. Dariber hinaus sind
angesichts der Komplexitat des Halbleiterokosystems die Folgen der strukturellen
Abhéngigkeiten und Versorgungsengpasse der Union so weitreichend, dass ein Tatigwerden
der EU am besten geeignet ist, um diese Probleme anzugehen.

Ein Tatigwerden auf Unionsebene ist eindeutig am besten geeignet, um zu einer gemeinsamen
Vision und Umsetzungsstrategie der européischen Akteure beizutragen. Dies ist entscheidend,
um GroRen- und Verbundvorteile zu erzielen und die kritische Masse zu erreichen, die fur
Spitzenkapazitaten erforderlich ist. Dies wird auch eine Fragmentierung der Bemuhungen,
einen Subventionswettlauf und suboptimale nationale Ldsungen begrenzen, wenn nicht gar
vermeiden.
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In den Bereichen, auf die sich dieser Vorschlag mit seinen drei S&ulen bezieht, ist ein
Tatigwerden der Union erforderlich.

o Was die erste Sdule (Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%) betriftt, so wird die verstéarkte
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 weiterhin die Tatigkeiten der im Rahmen des ersten
Chip-Gesetzes eingerichteten Initiative ,,Chips fiir Europa™ unterstiitzen. Dies
bedeutet den groRR angelegten Aufbau technischer Kapazitaten und Innovationen in
der gesamten Union, um die Entwicklung und Einfihrung hochmoderner Halbleiter-
und Quantentechnik der ndachsten Generation zu ermdglichen und die chronischen
strukturellen Schwachstellen in Europa bei Entwurf und Produktion anzugehen.
Nach zwei erfolgreichen wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europaischem
Interesse (IPCEISs) fur Mikroelektronik, mit denen grenziberschreitende innovative
Projekte entlang der gesamten Mikroelektronikwertschopfungskette unterstitzt
werden, wird derzeit ein mdogliches drittes IPCEI in diesem Bereich konzipiert.
Diese Initiativen sind von strategischer Bedeutung fir den Sektor. Zum
gegenwadrtigen Zeitpunkt durften sie jedoch nicht ausreichen, um fir den Aufbau
ausreichender Kapazitaten in Form von Pilotanlagen und Entwurfsinfrastrukturen zu
sorgen, die allen interessierten Dritten in ganz Europa in groRem MaRstab zur
Verfugung gestellt werden miissen und die die Union in die Lage versetzen werden,
eine gréRere Rolle im weltweiten verflochtenen Okosystem zu spielen. Solche
GroRanlagen kénnen aufgrund des Umfangs der erforderlichen Investitionen und des
bendtigten Know-hows nur auf Unionsebene bereitgestellt werden.

. In Bezug auf die zweite Sdule (Versorgungssicherheit und Nachfrage) konnen
MaRnahmen zur Beschleunigung von Investitionen in die Halbleiterfertigung nur
auf Unionsebene angemessen konzipiert und umgesetzt werden. Dies ist auf den
Umfang der erforderlichen Investitionen zuriickzufiihren und darauf, dass diese
Fertigungsanlagen definitionsgemaR den gesamten Binnenmarkt bedienen, das
gesamte Okosystem stirken und die Versorgungssicherheit in Krisen gewahrleisten
werden. Darlber hinaus wirden MalRnahmen im Zuge strategischer Projekte
entwickelt, indem eine Mischung aus Offentlichen und privaten Investitionen mit
hoher privater Beteiligung gefordert wird.

. Im Bereich der dritten Saule (Uberwachung und Krisenreaktion) wird eine verstarkte
Zusammenarbeit auf Unionsebene gewdhrleisten, dass die ben6tigten
Informationen gesammelt werden und diese auch vergleichbar sind. Gemeinsam
werden die Mitgliedstaaten und die Kommission in der Lage sein, Engpasse zu
antizipieren, im Falle schwerwiegender Engpésse die Krisenstufe zu aktivieren und
die erforderlichen MalRnahmen zu ergreifen, um eine solche Krise wirksamer zu
bewaltigen, als es bei einem Flickenteppich nationaler MaRnahmen der Fall ware.

. Verhaltnismaligkeit

Der Vorschlag zielt darauf ab, das européische Halbleiterokosystem durch i) kurzfristige
Vorsorge- und Uberwachungsmafnahmen zur Erhohung der Transparenz  der
Halbleiterlieferketten zu starken, ii) mittelfristige Malinahmen fur die Versorgungssicherheit
durch Verbesserung der Produktionskapazitaten fur Halbleiter in Europa zu treffen und iii)
langerfristige auf eine Fihrungsposition in den Bereichen Technologie und Innovation
ausgerichtete MaBnahmen zur Schaffung von Entwurfs- und Produktionseinrichtungen fir
fortgeschrittene und neue Halbleitertechnologien zu ergreifen.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Vorschlag auf diejenigen Bestandteile des
Halbleiterokosystems, die am stérksten zur Resilienz der Lieferkette der Union beitragen.
Durch die Fokussierung ausschlieBflich auf das Halbleiterokosystem und nicht auf den
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groReren Bereich der Elektronikkomponenten und -systeme oder auf Anwendungsbereiche, in
denen Halbleiter und/oder Elektronikkomponenten und -systeme zum Einsatz kommen, sollen
die MaRnahmen auf eine der derzeit grofiten Schwachstellen der Wirtschaft und der
Gesellschaft als Ganzes in Europa beschrankt werden.

Mit der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ werden die Mechanismen geschaffen, die
erforderlich sind, um die langerfristige Wettbewerbs- und Innovationsfahigkeit der
européischen Industrie durch i) Forschungs- und Entwurfskapazitéten, ii) Test- und Versuchs-
Pilotanlagen, iii) Kapazitaten fur Quantenchips und photonisch integrierte Schaltungen, iv)
Kompetenzzentren und v) einen Fonds flr Start-ups, Scale-ups und KMU sicherzustellen.

Im Rahmen der Sdule Il, die auf die neue Versorgungssicherheit durch Verbesserung der
Produktionskapazitiaten der Union fur Halbleiter abzielt, kann eine Anlage als europdische
Halbleitertechnologieinitiative anerkannt werden. Auf der Grundlage dieser Anerkennung
mussen die Mitgliedstaaten fur beschleunigte Genehmigungsverfahren fir diese
Produktionsstatten und Fertigungsbetriebe sorgen.

Die neuen Vorsorgemalnahmen der Saule Il beruhen auf der Uberwachung und dem
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Union, um Stérungen in der
Lieferkette zu antizipieren. Bei (voraussichtlichen) Stérungen konnen koordinierte
MaRnahmen ergriffen werden, um Lieferengpésse bei Halbleitern und andere Stérungen zu
mindern oder zu verhindern.

. Wabhl des Instruments

Eine Verordnung gilt als das am besten geeignete Instrument, da sie es ermdglicht,
Anforderungen festzulegen, die unmittelbar fiir die nationalen Behorden und die betroffenen
Wirtschaftsakteure gelten. Dies wird dazu beitragen, dass die Anforderungen zeitnah und
einheitlich umgesetzt werden, was zu mehr Rechtssicherheit fiihrt und die Kontinuitat zum
ersten Chip-Gesetz gewahrleistet.

Bei dem vorgeschlagenen Rechtsakt handelt es sich um eine Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates. Dies ist das geeignetste Rechtsinstrument fir S&ule I des
Vorschlags, mit der die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* ins Leben gerufen wird, denn nur
eine Verordnung mit ihren unmittelbar geltenden Rechtsvorschriften kann das MaR an
Einheitlichkeit bieten, das fiir die Fortsetzung und Durchfiihrung einer Unionsinitiative zur
Forderung einer Industriebranche im gesamten Binnenmarkt erforderlich ist. Die Wahl einer
Verordnung als Rechtsinstrument fur S&ule 11 ist durch die Notwendigkeit einer einheitlichen
Anwendung der neuen Vorschriften, insbesondere der Definition von ,.europdischen
Halbleitertechnologieinitiativen* und ,,strategischen Projekten®, sowie eines einheitlichen
Verfahrens fur deren Anerkennung und Férderung gerechtfertigt. Dariiber hinaus stellt eine
Verordnung das geeignetste Instrument fur Sdule 11l dar, da dieser Teil einen Mechanismus
vorsient, mit dem schwerwiegende Storungen der Halbleiterversorgung in der Union
antizipiert und bewaltigt werden sollen. Auflierdem sollte der Mechanismus keine Umsetzung
durch nationale MaRnahmen erfordern und wird unmittelbar anwendbar sein.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Ex-post-Bewertung/Eignungsprufungen bestehender Rechtsvorschriften

GemaR Artikel 40 des derzeitigen Chip-Gesetzes legte die Kommission dem Européischen
Parlament und dem Rat zum 20. September 2026 einen ersten Bericht Uber die Evaluierung
und Uberprifung der Verordnung vor. Zweck der Evaluierung war es, zu einem Kritischen,
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unvoreingenommenen und evidenzbasierten Urteil (ber die Fortschritte des Chip-Gesetzes
und seine Fahigkeit zur Starkung des Halbleiterokosystems der Union zu kommen?®,

Die Evaluierung erstreckte sich auf die drei S&ulen des Chip-Gesetzes und
séulentibergreifende Elemente. Sie betrachtete die Auswirkungen des Chip-Gesetzes auf die
Wirtschaft, die Governance und soziale Faktoren und umfasste eine Folgenabschétzung zur
Chip-Verordnung 2.0. Es wurden die Kosten und der Nutzen jeder Saule des Chip-Gesetzes
ermittelt und quantifiziert. Ferner wurden die bei der Durchfuhrung der Verordnung
gewonnenen Erkenntnisse dargelegt und anhaltende und neu auftretende Probleme aufgezeigt,
die sich auf die Funktionsweise der Verordnung auswirken. Die Evaluierung erstreckte sich
auf den Zeitraum vom Inkrafttreten des Chip-Gesetzes am 21. September 2023 bis Ende
November 2025.

Die Evaluierung ergab, dass das Chip-Gesetz unverzichtbar fur die Schaffung eines
europaischen Regulierungs- und Politikrahmens fur Halbleiter war, der zuvor nicht
bestand und innerhalb kirzester Zeit eingerichtet wurde. Mit dem Chip-Gesetz wurden
erhebliche offentliche und private Investitionen mobilisiert, modernste Infrastrukturen auf
EU-Ebene eingerichtet und Governance-Mechanismen fur die Koordinierung und
Krisenvorsorge eingefiihrt. Das Vertrauen der Interessentréger in die allgemeine strategische
Ausrichtung ist nach wie vor hoch, und das Gesetz wird weithin als notwendige Reaktion auf
geopolitischen, technologischen und wirtschaftlichen Druck betrachtet.

Gleichzeitig ist der Ubergang von einzelnen zu systemweiten Ergebnissen und
Auswirkungen noch nicht abgeschlossen. Die Haupthindernisse sind eher struktureller und
wirtschaftlicher als operativer Natur. Sie stehen im Zusammenhang mit der F&higkeit der
Union, Innovationen in der Industrie umzusetzen, Scale-ups zu finanzieren, die
Lieferkettenresilienz zu starken und Erkenntnisse auf Systemebene zu gewinnen.

Das Chip-Gesetz hat entscheidend zum Aufbau von Technologieinfrastrukturen und
Kapazitaten fur die Fruhphasenfertigung beigetragen. Die Einrichtung von Pilotanlagen,
Kompetenzzentren und gemeinsamen Infrastrukturen auf EU-Ebene hat ein koordiniertes
Vorgehen ermdglicht. Diese Initiativen verbessern bereits den Zugang zu fortgeschrittenen
Instrumenten und unterstiitzen eine starke grenzuberschreitende Zusammenarbeit. Die
Auswirkungen anderer Komponenten (d.h. Quantenchip-Pilotprojekte und die
Entwurfsplattform) werden erst zu einem spéteren Zeitpunkt sichtbar werden. In jedem Fall
erkennen zahlreiche Interessentrdger den Beitrag des Chip-Gesetzes zur Starkung der
europdischen Ful-Basis und zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den
Mitgliedstaaten an.

Im Gegensatz dazu befinden sich die Fortschritte beim Ausbau der Fertigung und die
daraus resultierende grofRRere strategische Autonomie noch in einem frihen Stadium,
was zum Teil auf lange Vorlaufzeiten zwischen Investitionsentscheidungen und der
tatsachlichen Produktion in den Fertigungsstétten zurtickzufuhren ist. Europa ist in kritischen
Segmenten, insbesondere an fortgeschrittenen Technologieknoten, nach wie vor strukturell
von Anbietern aus Drittlandern abhéngig. Die Abwanderung oder Verzdgerung grolRerer
Investitionsprojekte zeigt auch, dass sich die Souverénitat noch nicht wesentlich verbessert
hat.

Bei allen Bewertungskriterien stellt die Kluft zwischen Labor und Fertigung eine grof3e
Herausforderung dar. Mit dem Chip-Gesetz ist es bereits gelungen, Technologien auf einen
hoheren Reifegrad anzuheben, und angesichts seines kirzlichen Inkrafttretens ddrften sich in
den kommenden Jahren stabile Wege zur Massenfertigung entwickeln. Zahlreiche Ergebnisse

% Link zum SWD-Anhang des Evaluierungsberichts.
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sind auf technischer Ebene wirksam und werden die industriellen Kapazitaten schaffen, die
erforderlich sind, um dann spater die Versorgung Europas zu sichern. Die Herausforderung,
vor der die EU steht, ist nicht mehr in erster Linie die Innovationsentwicklung, sondern die
Industrialisierung und Skalierung.

Die Bewertung ergab ferner, dass begrenztes privates Kapital die Expansion europdaischer
Halbleiterunternehmen nach wie vor einschrankt. Mit dem Chip-Gesetz wurden zwar
offentliche Mittel in beispiellosem Umfang mobilisiert, aber private Investitionen
(insbesondere in der Spatphase sowie institutionelle Investitionen) sind im Vergleich zu
konkurrierenden Regionen nach wie vor unzureichend. Die Unterstiitzung von Scale-ups wird
durch strukturelle Merkmale des europdischen Finanzsystems eingeschrankt, darunter das
Fehlen einer echten Kapitalmarktunion, bestehende Vorschriften fir Pensionsfonds und
konservative Anlagepraktiken. Dies schwacht die europdische Wertschopfung und schafft
Anreize fir Scale-ups, den Standort des Unternehmens zu wechseln oder es an Nicht-EU-
Unternehmen zu verkaufen. Das Chip-Gesetz hat die Innovationskapazitat in der Friihphase
verbessert, aber die dem (EIC-Accelerator-Teil des) Chip-Fonds zugewiesenen Mittel wurden
in den ersten beiden Jahren aufgebraucht und haben sich als unzureichend erwiesen.
Gebraucht werden thematische Instrumente mit geduldigem Kapital, um Start-ups im
Halbleiterbereich bei ihrer Expansion zu unterstitzen, und es mussen umfassendere
Malinahmen konzipiert werden, um die Voraussetzungen fir die Entstehung von
Technologieunternehmen mit hohem Potenzial zu schaffen.

Dariiber hinaus ergab die Bewertung, dass die derzeitigen Instrumente zur Bewaltigung von
Schwachstellen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche
Sicherheit auf EU-Ebene nttzlich sind, aber weiter gestarkt werden sollten. Einerseits
wird der Ausbau der Fertigung in erster Linie von Investitionsentscheidungen der Industrie
bestimmt, die durch nationale Finanzierungsranmen unterstiitzt werden. Schwachen auf der
Nachfrageseite untergraben die Resilienz weiter. Andererseits beeintrachtigen fragmentierte
Mérkte, geringe Produktionsmengen in Schlusselsektoren und eine begrenzte Koordinierung
der Beschaffung die wirtschaftliche Lebensféhigkeit der européischen Produktion. Ohne
Nachfragebiindelung und zuverldassige Marktsignale besteht die Gefahr, dass neue
Kapazitaten nicht ausreichend genutzt werden.

Die Bewertung kam zu dem Schluss, dass die Einblicke der EU in die
Halbleiterlieferketten der EU und weltweit zu begrenzt sind, um eine starke
Krisenvorsorge zu unterstitzen. Das ESB hat die Koordinierung erheblich verbessert, und
es wurden Frihwarnmechanismen eingerichtet. Es sollte jedoch ein starker integrierter Ansatz
fur die Uberwachung von Werkstoffen, Ausrlstung, Entwurfswerkzeugen und
nachgeschalteten Anwendern in Betracht gezogen werden. Die Datenerhebung ist nach wie
vor fragmentiert und empfindlich, was die F&higkeit einschrénkt, Stérungen vorherzusehen.
Die Séule 11 Iasst daher eine Betrachtung auf Systemebene nur teilweise zu.

Insgesamt hat das Chip-Gesetz sein urspringliches Ziel, européische Kapazitaten aufzubauen,
rasch und glaubwirdig erreicht. Die Wirksamkeit in Bezug auf Autonomie und Resilienz
héngt jedoch davon ab, ob Europa Infrastrukturen nun in industrielle Produktion umwandeln,
Innovationen skalieren und durch Koordinierung gewonnene umsetzbare Erkenntnisse
erzielen kann.

. Konsultation der Interessentrager

Im Einklang mit den Leitlinien flr eine bessere Rechtsetzung nahm die Kommission eine
umfassende Konsultation der Interessentréager vor, um mithilfe einer Reihe von Methoden,
konsultierten Parteien und Instrumenten zuverlassige Informationen zu sammeln.
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Die Kommission fuihrte mehrere Téatigkeiten durch: eine 6ffentliche Konsultation zwischen
dem 5. September 2025 und dem 28. November 2025 (105 Beitrdge und 39 Positionspapiere
wurden eingereicht); eine Aufforderung zur Stellungnahme fur die Folgenabschéatzung
(209 Beitrage und 85 Positionspapiere wurden eingereicht); eine gezielte Umfrage unter
Interessentragern (64 Beitrége); Befragungen (mit Befragten, die ein breites, strategisch
ausgewdhltes  Spektrum von  Organisationen  vertreten und am européischen
Halbleiterokosystem beteiligt bzw. davon betroffen sind); 16 thematische Workshops, die
zwischen September und Dezember 2025 unter Beteiligung verschiedener Interessentréger
aus dem gesamten europdischen Halbleiterokosystem durchgefuhrt wurden; sechs
Workshops mit den Mitgliedstaaten, die zwischen Januar und Marz 2026 durchgefihrt
wurden.

Die Interessentrager wiesen auf eine Ubermélige Abhangigkeit von Lieferanten aus
Drittlandern hin, insbesondere bei Hochleistungschips. Zu den groten Hindernissen fir die
Entwicklung einer KI-Chip-Wertschopfungskette in der EU gehdren unzureichende
Fertigungskapazitaten, begrenzte Investitionsinstrumente, der Mangel an qualifizierten
Avrbeitskréaften und die schwache Inlandsnachfrage von Hyperscalern und KI-Unternehmen.
Strukturelle Kostennachteile wurden auch in der gesamten Wertschopfungskette festgestellt:
Fabriken mit Sitz in der EU sind im Vergleich zu Wettbewerbern in Ostasien mit hdheren
Bau- und Betriebskosten, langeren Fristen fir Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme
sowie geringeren Agglomerationseffekten konfrontiert.

Finanzierungsengpésse verscharfen diese Herausforderungen weiter. Ein Mangel an
Risikokapital ~ und  Risikofinanzierung  wurde als  groBes  Hindernis  flr
Chipentwurfsunternehmen ermittelt, gleichzeitig wiesen integrierte Geratehersteller und
andere produktionsorientierte Unternehmen auf langwierige Genehmigungsverfahren und
hohe Energiekosten als erhebliche Hindernisse hin. Daruber hinaus bestehen nach wie vor
systemische Hindernisse in Form von Finanzierungslicken in der Spatphase, fragmentierter
Governance und Abhéangigkeit von Fertigungsbetrieben auflerhalb der EU, die Unternehmen
daran hindern, Prototypen zu kommerziellen Produkten zu skalieren — ein Problem, das durch
die offentliche Konsultation bestétigt wurde.

Beim Fachkraftemangel handelt es sich den Interessentrdgern zufolge um ein
bereichstibergreifendes Problem. Es wurde betont, dass Pipelines fir Halbleiterkompetenzen
jahrzehntelange Investitionshorizonte erfordern, viele einschldgige Programme jedoch mit
kiirzeren Haushaltszyklen arbeiten, wodurch ihre langerfristigen Auswirkungen begrenzt
werden. Die Interessentrédger wiesen auch darauf hin, dass die Koordinierung zwischen der
EU und den nationalen Ebenen verbessert werden konnte.

Die Ergebnisse der offentlichen Konsultation sind im zusammenfassenden Bericht enthalten,
der mit den Antworten auf die Aufforderung zur Stellungnahme auf dem Portal ,Ilhre
Meinung zdhlt* verdffentlicht wurde.

. Folgenabschéatzung

Im Einklang mit den Leitlinien fir eine bessere Rechtsetzung stiitzt sich dieser
Legislativvorschlag auf eine Folgenabschatzung, in der das Problem und die Teilprobleme im
Zusammenhang mit der Notwendigkeit analysiert werden, die Wettbewerbsfahigkeit der
Halbleiterokosysteme der EU zu starken. In der Folgenabschatzung werden mogliche
Politikoptionen zur Bewaltigung der Problemursachen ermittelt und ihre voraussichtlichen
Auswirkungen bewertet. Die Folgenabschatzung wurde so strukturiert, dass sie die
Konsultation der dienststellentbergreifenden Lenkungsgruppe der Kommission zur Chip-
Verordnung 2.0 widerspiegelt.
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Der Ausschuss fir Regulierungskontrolle gab am 28. Januar 2026 eine ablehnende
Stellungnahme zur Folgenabschatzung ab. Der Ausschuss empfahl Folgendes:

) Weiterentwicklung der Problemanalyse, einschliellich einer umfassenderen
Bewertung der gegenwartigen und der erforderlichen Fahigkeiten und
Produktionskapazitaten der EU uber kritische Elemente der
Halbleiterwertschopfungskette hinweg, sowohl fur ausgereifte als auch fiir modernste

Chips;

o Prézisierung und bessere Definition der Ziele, insbesondere in Bezug auf Grad und
Umfang der angestrebten technologischen Souveranitét fir verschiedene Arten von
Chips;

o Stérkung der Interventionslogik, indem klar aufgezeigt wird, in welchem Verhéltnis

verschiedene Malinahmen zueinander stehen, einschlieBlich angebots- und
nachfrageseitiger Instrumente, und wie diese gemeinsam dazu beitragen, das
gewiinschte Mal} an Souveranitat zu erreichen;

. genauere Festlegung der vorgeschlagenen Malinahmen, damit ihre Auswirkungen
angemessen bewertet werden konnen, einschlieBlich klarerer Informationen tber die
Gesamtkosten der Intervention, deren Verteilung und die Risiken im Zusammenhang
mit potenziellen Ineffizienzen bei der Mittelzuweisung; und

. Verbesserung der Transparenz in Bezug auf die Unsicherheiten im Zusammenhang
mit dem ndchsten MFR und Vorlage einer griindlicheren Analyse der Koharenz der
MalRnahmen mit bestehenden und kiinftigen politischen Initiativen.

Auf alle obigen Punkte wurde so umfassend wie moglich eingegangen. Nachdem die
Uberarbeitete Folgenabschatzung erneut vorgelegt wurde, gab der Ausschuss am 30. Marz
2026 eine befurwortende Stellungnahme mit VVorbehalten ab. Die Vorbehalte des Ausschusses
betrafen folgende Aspekte:

. Die MaRnahme zur Schaffung von Anreizen flr vertrauenswirdige Chips ist nicht
ausfihrlich genug beschrieben, um ihre Auswirkungen angemessen bewerten zu
konnen;

. in dem Bericht wird die Kohdrenz mit bestehenden und kinftigen politischen

Initiativen und Instrumenten nicht ausreichend analysiert und nicht klar erlautert, wie
das Zusammenspiel zwischen angebots- und nachfrageseitigen MafRnahmen
Synergien gewéhrleisten wird;

o die Analyse des Risikos einer ineffizienten Ressourcenzuweisung ist nicht
ausreichend dargelegt.

Die Stellungnahmen des Ausschusses sowie die endgultige Folgenabschatzung und ihre
Zusammenfassung werden zusammen mit diesem Vorschlag veroffentlicht.

Die Folgenabschatzung stitzt sich auf drei spezifische Ziele, mit denen die ermittelten
Problemursachen beseitigt werden sollen. Fir jedes spezifische Ziel werden drei
Politikoptionen auf der Grundlage der Ebene des politischen Eingreifens, des Umfangs, der
Effizienz und Kohdrenz sowie des Grundsatzes der VerhéltnismaRigkeit und des
Subsidiaritatsprinzips dargelegt.

Bei der Politikoption 0 (POO0) wiirde das derzeitige Chip-Gesetz ohne Anderungen weiter
angewandt. Das bestehende FEI-Programm im Rahmen der S&ule | und derselbe Ansatz fir
die FoOrderung von Investitionen durch staatliche Beihilfen wiirde beibehalten (unter
Verwendung des Rahmens fir Neuartiges gemal den geltenden Vorschriften fur staatliche
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Beihilfen). Es gébe keine zusétzlichen Haushaltsmittel der Union fir S&ule 11. Im Rahmen der
Saule I wirde der derzeitige Krisenreaktionsmechanismus beibehalten, der sich (auBer in
einer Krise) auf ein System der freiwilligen Datenerhebung aus dem Privatsektor stutzt. Diese
Politikoption wirde keine politischen Malinahmen Uber den Anwendungsbereich des derzeit
geltenden Chip-Gesetzes hinaus beinhalten.

Bei der Politikoption1 (PO1l) — dem horizontalen (,,marktfordernden*) politischen
Ansatz — wurde der Schwerpunkt auf der Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen
liegen. Dies wirde eine verstarkte Unterstiitzung von Forschung, Entwicklung und
Innovation, Investitionen in  Kompetenzen und die Schaffung eines glnstigen
Investitionsumfelds umfassen. Fir die Massenfertigung und den Entwurf, insbesondere
fur KI-Chips, wirde keine zusatzliche Finanzierung auf Unionsebene eingefuihrt. Bei
diesem Ansatz wére die EU langfristig darauf angewiesen, Anbieter aus Drittlandern, die in
der Lage sind, modernste Chips herzustellen, und globale Chipentwurfsunternehmen
anzuziehen.

Die Politikoption 2 (PO2) — der vertikale (,proaktive®) industriepolitische Ansatz —
wirde auf den horizontalen Malnahmen aufbauen, diese jedoch durch gezielte finanzielle
Interventionen erganzen, insbesondere durch strategische Projekte, die im Rahmen des
vorgeschlagenen Europdaischen Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit gefordert werden kdnnen.
Dieser Ansatz baut auf européischen Technologieressourcen auf, die im Rahmen des ersten
Chip-Gesetzes geschaffen wurden, insbesondere Pilotanlagen, und setzt dies durch
industrielle Einfuhrung um. Durch die Schaffung einer klaren auf EU-Ebene angesiedelten
Dimension fur die Finanzierung von Industrieprojekten und die Ermdglichung
grenzliberschreitender Investitionen in der gesamten Wertschopfungskette wirde dieser
Ansatz darauf abzielen, die Fragmentierung zu verringern und gleichzeitig die
Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz und technologische Souveranitdt Europas zu stérken. Der
Mehrwert bestiinde in dem Bestreben, so ,,Made in Europe‘“-Technologien zu schaffen.

Insgesamt wird PO2 bevorzugt, da sie die wirksamste und verhaltnisméRigste Antwort auf
die festgestellten Probleme bietet, gleichzeitig die Subsidiaritdt wahrt und den
Verwaltungsaufwand minimiert. Mit ihr wird auf die Ergebnisse der Bewertung reagiert, in
der eine starkere Integration von Ful- und industriellen Einfuhrungstatigkeiten, Wege einer
rascheren Industrialisierung und wirksamere Mechanismen zur Gewinnung von Erkenntnissen
zu Lieferketten gefordert werden.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Die bevorzugte Politikoption (PO2) fiihrt zu einer Vereinfachung, indem ein koordinierter
Rahmen fir strategische Projekte auf EU-Ebene eingefiihrt wird. Eine einzige Projektpipeline
fur groll angelegte  Halbleiterinvestitionen  verhindert die Duplizierung von
Verwaltungsschritten und sich wiederholende Dokumentationspflichten. Durch die
Prizisierung des Anwendungsbereichs der ,,Neuartigkeit* werden neuartige Verfahren sowohl
fur die Mitgliedstaaten als auch fir die Unternehmen weiter vereinfacht. Dartber hinaus wird
das Konzept eines Konsortiums fir eine européische Chip-Infrastruktur im Rahmen der Chip-
Verordnung 2.0 aus Griinden der Vereinfachung gestrichen, da es nach dem derzeit geltenden
Gesetz nie verwendet wurde. Ein weiterer Effizienzgewinn ergibt sich aus schnelleren und
berechenbareren Genehmigungsverfahren. Die Genehmigungs- und Entwurfsphasen fur
fortgeschrittene Halbleiteranlagen in der EU sind im Durchschnitt 7,5 Monate langer als in
wichtigen konkurrierenden Rechtsordnungen. Unter der Annahme, dass die Gesamtkosten in
jedem Jahr der Verzégerung um rund 5 % wachsen, bedeutet dies zusatzliche Kosten in Hohe
von rund 3,125 % der Gesamtinvestition. Dies entspréche beispielsweise rund 625 Mio. EUR
fur eine fortgeschrittene Fertigungsanlage im Wert von 20 Mrd. EUR. Durch die
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Verringerung des wiederholten Austauschs mit den Behdrden und die Klarung der
Genehmigungspfade fuhrt PO2 zu erheblichen impliziten Kosteneinsparungen, die die mit der
Einhaltung der Vorschriften verbundenen Kosten tberwiegen. Ein weiterer Vorteil der
Vereinfachung besteht darin, dass krisenbedingte Ad-hoc-Auskunftsersuchen durch eine
strukturierte Unternehmensplattform fir die Halbleiterlieferkette ersetzt werden. Dies
verringert Doppelarbeit und verbessert die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten.

Im Rahmen des ,,One-in-one-out“-Ansatzes verursacht PO2 einen begrenzten zusatzlichen
Verwaltungsaufwand, der weitgehend durch strukturelle Vereinfachungen ausgeglichen wird.
Neu hinzugefiigte Elemente fiir Unternehmen bestehen in erster Linie in der Offenlegung von
Schwachstellen in der Lieferkette. Der diesbezlgliche Aufwand wird auf bis zu
10 Personentage pro Antrag geschatzt, was etwa 2 783 EUR pro GrolRunternehmen ausmacht
und Gesamtkosten von bis zu 1,34 Mio. EUR pro Antrag bei einem umfassenden Szenario
ergibt. Diese Mehrbelastung wird durch gestrichene Elemente in Form von weniger
dringenden und sich (berschneidenden Datenabrufen bei Krisen, einem gestrafften
Informationsaustausch und einem geringeren internen Uberwachungsaufwand aufgrund der
teilweisen Auslagerung von Marktforschungstétigkeiten an die Plattform ausgeglichen. Fur
die Unternehmen bedeutet dies einen Netto-Verwaltungsaufwand, der darin besteht, mit der
Beteiligung an der Plattform zu beginnen und Schwachstellen offenzulegen. Dies wird jedoch
weitgehend durch die Versorgungssicherheit ausgeglichen, die dieser Datenaustausch mit sich
bringen wird. Daruber hinaus werden in der ersten Phase Bewertungen lediglich auf
qualitativer Grundlage vorgenommen, es sei denn, es liegt eine offizielle Krise vor.

. Grundrechte

Acrtikel 16 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta®) sicht
die Anerkennung der unternehmerischen Freiheit vor. Die Mallnahmen im Rahmen der
Saulen I und Il dieses Vorschlags schaffen Innovationskapazitdaten und fordern die Sicherheit
der Versorgung mit Halbleitern, wodurch die unternehmerische Freiheit im Einklang mit dem
Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten gestérkt werden
kann. Allerdings konnen einige MaRnahmen im Rahmen der S&ule 11, die erforderlich sind,
um der Tatsache Rechnung =zu tragen, dass schwerwiegende Stérungen der
Halbleiterversorgung in der Union die unternehmerische Freiheit und die Vertragsfreiheit, die
durch Artikel 16 der Charta geschitzt sind, sowie das Eigentumsrecht, das durch Artikel 17
der Charta geschutzt ist, vorlbergehend einschranken konnen. Jede Einschrankung jener
Rechte durch diesen VVorschlag wird gemaR Artikel 52 Absatz 1 der Charta gesetzlich geregelt
sein und den Wesensgehalt jener Rechte und Freiheiten achten sowie den Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit wahren.

Die Verpflichtung, der Kommission bestimmte Informationen offenzulegen, sofern bestimmte
Bedingungen erfullt sind, achtet den Wesensgehalt der unternehmerischen Freiheit und
beeintrachtigt diese nicht unverhaltnismalig (Artikel 16 der Charta). Alle Auskunftsersuchen
entsprechen der dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzung der Union, mdgliche MalRnahmen
zur Einddmmung einer Krise infolge von Lieferengpéssen bei Halbleitern zu ermitteln. Solche
Auskunftsersuchen sind geeignet und wirksam, um dieses Ziel zu erreichen, weil damit die fir
die Bewertung der derzeitigen Krise erforderlichen Informationen eingeholt werden. Die
Kommission fordert grundsatzlich Informationen nur von den Vertretungsorganisationen an
und kann lediglich dann zusétzlich Anfragen an einzelne Unternehmen richten, wenn dies
erforderlich ist. Angesichts der schwerwiegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen von Halbleiterknappheit und der entsprechenden Bedeutung von Abhilfemalinahmen
sind Auskunftsersuchen im Hinblick auf das angestrebte Ziel verhaltnismaRig. Daruber hinaus
werden die Beschrankungen der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts
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angemessene Garantien vorgesehen. Ein Auskunftsersuchen kann nur in einer Krisensituation
gestellt werden, in der die Kommission mit einem Durchfihrungsrechtsakt die Krisenstufe
aktiviert hat.

Die Verpflichtung zur Annahme und Priorisierung vorrangiger Auftrdge achtet den
Wesensgehalt der unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit (Artikel 16 der Charta)
sowie des Eigentumsrechts (Artikel 17 der Charta) und wahrt den Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit. Diese Verpflichtung entspricht der dem Gemeinwohl dienenden
Zielsetzung der Union, zu gewahrleisten, dass kritische Sektoren, die infolge der
Halbleiterknappheit von Lieferstorungen betroffen sind, den Betrieb aufrechterhalten. Die
Verpflichtung ist angemessen und wirksam, um dieses Ziel zu erreichen, weil damit
sichergestellt wird, dass die verflugbaren Ressourcen vorrangig fir die an diese Sektoren
gelieferten Erzeugnisse eingesetzt werden. Keine andere Malnahme ist so wirksam. In einer
Krisensituation ist es verhéltnismaRig, bestimmte Unternehmen zu verpflichten, bestimmte
Auftrage anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Zu diesen Unternehmen gehdren
Halbleiterfertigungsanlagen, die die Anerkennung als »europdische
Halbleitertechnologieinitiativen® beantragt haben, andere Halbleiterfertigungsanlagen, die
eine solche Mdoglichkeit als Gegenleistung fir den Erhalt 6ffentlicher Unterstiitzung
akzeptiert haben, oder Unternehmen entlang der Halbleiterlieferkette, die einem vorrangigen
Auftrag aus einem Drittland unterliegen, soweit die Versorgungssicherheit in Kritischen
Sektoren beeintrachtigt ist. Angemessene Garantien stellen sicher, dass etwaige negative
Auswirkungen der Priorisierungspflicht auf das Recht auf unternehmerische Freiheit, die
Vertragsfreiheit und das Eigentumsrecht nicht auf eine Verletzung dieser Rechte
hinauslaufen. Eine Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung bestimmter Auftrage kann nur
in einer Kirisensituation auferlegt werden, in der die Kommission mit einem
Durchfiihrungsrechtsakt die Krisenstufe aktiviert hat. Das betreffende Unternehmen kann die
Kommission ersuchen, den vorrangigen Auftrag zu Uberprifen, wenn es den Auftrag nicht
ausfihren kann oder wenn die Ausflihrung des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche
Belastung darstellen und eine besondere Hérte mit sich bringen wiirde. Dartber hinaus ist das
der Verpflichtung unterliegende Unternehmen von jeglicher Haftung fir Schaden befreit, die
wegen der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen aufgrund der Erfillung der
Verpflichtung entstehen.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Haushaltsauswirkungen ergeben sich aus der Personalausstattung der
Kommissionsdienststellen und  der  Unterstitzung bei der Einrichtung einer
Unternehmensplattform fir die Halbleiterlieferkette. Der Vorschlag erfordert personelle
Ressourcen fiir die im Vorschlag vorgesehenen Aufgaben, fiir die die Kommission zustandig
ware. Einige der Aufgaben konnen erfillt werden, indem vorhandenes Personal, das derzeit
mit ahnlichen Aufgaben befasst ist, z. B. im Zusammenhang mit der Programmdiiberwachung,
dem Aufbau von Kontakten mit Interessentrdgern und der Berichterstattung tber Téatigkeiten
im Bereich Forschung und Entwicklung und Kapazitatsaufbau im Rahmen der Séule I,
umgeschichtet wird. Fir andere Aufgaben wird zusétzliches Personal benétigt, z. B. fur die
Uberwachung strategischer Projekte, einschlieBlich Uberwachung von Etappenzielen und
Ergebnissen, Konformitatspriufungen (staatliche Beihilfen, VVergabe oOffentlicher Auftrage),
grenzibergreifende Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, administrative (nicht fiskalische)
Aufsicht und Berichterstattung an den Rat/das Parlament. Daruber hinaus beinhaltet der
Vorschlag zusatzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Unternehmensplattform fir die
Halbleiterlieferkette, z.B. die Uberwachung der Halbleiterlieferketten, Analyse- und
Krisenvorsorgefunktionen, die Bearbeitung von Auskunftsersuchen (RFIs) und die

18

www.parlament.gv.at

DE



DE

Uberpriifung und Aggregation von Daten in der Vorkrisenphase sowie die
sektorenlbergreifende Koordinierung mit Interessentragern aus der Industrie.

Die Unterstltzung fur die Einrichtung und den Betrieb einer Unternehmensplattform fur die
Halbleiterlieferkette erfordert operative Ausgaben in Hohe von 70 Mio. EUR. Die
Kommission wiirde die Plattform unterstutzen.

Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Haushalt enthélt der diesem Vorschlag
beiliegende Finanz- und Digitalbogen zu Rechtsakten.

Zusétzlich zu den oben genannten Auswirkungen auf den Haushalt kénnen operative und
administrative Mittel flir die Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 und
strategischer Projekte im MFR 2028-2034 erst zu einem spateren Zeitpunkt beantragt werden.

5. SONSTIGE ASPEKTE

. Durchfihrungspléne sowie Uberwachungs-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitaten

Die Kommission wird fiir die regelmaRige Uberwachung der Durchfiihrung der MaRnahme
zustandig sein. Dies kann durch externe Studien sowie Daten der Mitgliedstaaten und
Marktdaten unterstiitzt werden. Die Kommission wird eine umfassende Bewertung der
Wirksamkeit, Effizienz, Kohdrenz, VerhéltnisméaRigkeit und Subsidiaritait der Chip-
Verordnung 2.0 durchfthren. Innerhalb von vier bis finf Jahren nach Geltungsbeginn der
Verordnung wird dem Europaischen Parlament, dem Rat, dem Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen ein Bewertungsbericht mit den
wichtigsten Ergebnissen vorgelegt. Diesem Bericht kann die Kommission gegebenenfalls
Vorschlége zur Verbesserung oder Anpassung der Chip-Verordnung 2.0 beifugen.

Dieser Uberpriifungsmechanismus folgt dem Ansatz, der im Rahmen des ersten Chip-
Gesetzes festgelegt wurde. Er gewahrleistet Kontinuitat, Vergleichbarkeit der Ergebnisse und
eine langfristige Perspektive der politischen Ergebnisse. Die Kommission wird in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Umsetzung und Anwendung der
Rechtsvorschriften regelmélig berwachen und dabei besonders auf die Wirksamkeit der
erlassenen MaBnahmen achten. Die Uberwachungstatigkeiten werden sich auf quantitative
und qualitative Indikatoren auf der Grundlage von Daten stiitzen, die von Interessentréagern
der gesamten Halbleiterwertschdpfungskette, den Mitgliedstaaten und den einschlagigen EU-
Einrichtungen bereitgestellt werden. Der Gesamterfolg der Initiative wird anhand von
Belegen flr eine verbesserte Versorgungssicherheit bewertet. Dazu gehdren Fortschritte im
Hinblick auf einschlédgige messbare Aspekte wie den Anteil der EU an der weltweiten
Halbleiterproduktion und Verénderungen bei der Marktkonzentration. Die Durchfiihrung der
Chip-Verordnung 2.0 und ihrer flankierenden Malinahmen wird es ermdglichen, die
spezifischen Ziele, den erwarteten Nutzen und die damit verbundenen Auswirkungen
systematisch zu verfolgen.

Zur Durchfiihrung der Bewertung stellen die Mitgliedstaaten und die zustandigen nationalen
Behorden der Kommission auf deren Ersuchen erforderliche, sachdienliche Informationen zur
Verfugung.

. Ausfuhrliche Erlauterung einzelner Bestimmungen des VVorschlags
1.1. Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen

In Kapitel I wird der Gegenstand der Verordnung dargelegt. Dartiber hinaus enthélt es die
Begriffsbestimmungen, die in diesem Rechtsinstrument durchweg verwendet werden. Mit der
Verordnung wird die Initiative ,,Chips fiir Europa® (jetzt Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%)
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fortgesetzt und weiterentwickelt. Im Rahmen der Sdule | werden die notwendigen
Voraussetzungen fur die Starkung der Kapazitdten der Union fir industrielle Innovation
geschaffen und Malinahmen zur Ankurbelung der Nachfrage festgelegt. Im Rahmen der
Saule Il werden die Kriterien fur die Anerkennung und Unterstiitzung européischer
Halbleitertechnologieinitiativen, bei denen es sich um neuartige Initiativen handelt, und
strategischer Projekte festgelegt, die die Versorgungssicherheit und die Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union fordern. Im Rahmen der Sdule 111 werden Malinahmen zur
Verbesserung des Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission festgelegt, der urspriinglich mit der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz)
eingerichtet wurde.

1.2. Kapitel Il — Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0

In Kapitel Il liegt der Schwerpunkt auf der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0, mit der die
Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz und Innovationskapazitat der Union gestéarkt werden sollen.
Durch Investitionen in die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* sollte die Union ihre Forschungs-
und Technologieentwicklungen wirksamer in nachfrageorientierte, anwendungsbezogene,
sichere und energieeffiziente Halbleitertechnologien hdchster Qualitdt umwandeln kdnnen.
Gleichzeitig sollte die Union ihrer Zulieferindustrie die Moglichkeit bieten, von solchen
Investitionen zu profitieren.

Zu diesem Zweck enthélt dieses Kapitel die allgemeinen Bestimmungen und Ziele der
Initiative ,,Chips fiir Europa®, die urspriinglich mit der Verordnung (EU) 2023/1781
eingerichtet wurde. Die Initiative ,,Chips flir Europa 2.0° zielt darauf ab, in der gesamten
Union einen umfassenden Kapazitatsaufbau im Bereich der bestehenden hochmodernen
Halbleitertechnologien und der Halbleitertechnologien der nédchsten Generation zu
unterstlitzen. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 hat nun sechs Komponenten: 1)
Entwurfskapazitaten fir integrierte Halbleitertechnik, 2) Pilotanlagen zur Vorbereitung einer
innovativen Produktion sowie Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 3) fortgeschrittene
technologische und ingenieurstechnische Kapazitidten zur Beschleunigung der Entwicklung
von Quantenchips, 4) ein Netz der Kompetenzzentren und Kompetenzentwicklung, 5)
Tatigkeiten im Rahmen des ,,Chip-Fonds* fiir den Zugang von Start-ups, Scale-ups und KMU
zu Kapital, und 6) Aufbau und Starkung fortgeschrittener Kapazitaten fir den Entwurf, die
Prototypentwicklung und die industrielle Einfihrung photonisch integrierter Schaltungen in
der gesamten Union. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 legt einen starken Schwerpunkt auf
Industrialisierung und nachfrageférdernde Malinahmen wie die Grof3en Herausforderungen,
das Nachfrageforum und die Nachfragebeschleuniger.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 soll durch Mittel aus dem Programm Horizont Europa
und dem Programm Digitales Europa im Zuge des derzeitigen MFR, insbesondere des neuen
spezifischen Ziels 6 des Programms Digitales Europa, unterstutzt und im Einklang mit den
Verordnungen zur Einrichtung dieser Programme und gegebenenfalls deren Nachfolgern
durchgefiihrt werden, unbeschadet der MFR-Verhandlungen.

Die Verordnung sieht einen Verfahrensrahmen vor, um die kombinierte Finanzierung durch
die Mitgliedstaaten, unbeschadet der Vorschriften (ber staatliche Beihilfen, den
Unionshaushalt und private Investitionen zu erleichtern.

Das Kapitel enthalt auch Bestimmungen Uber die Durchfihrung. Mit der Umsetzung der
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird in erster Linie auch das Gemeinsame Unternehmen fiir
Chips und gegebenenfalls das gemeinsame Unternehmen oder jede andere d&hnliche
Einrichtung oder Initiative betraut, das/die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im
Rahmen eines nachfolgenden mehrjahrigen Finanzrahmens eingerichtet wird. Anhang I
enthalt die technische Beschreibung der MalRnahmen. Anhang Il enthdlt messbare
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Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfiinrung und die Berichterstattung iber die
Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“. Der
Kommission wird die Befugnis tbertragen, delegierte Rechtsakte zur Anderung der Liste der
messbaren Indikatoren zu erlassen. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ baut auf den
vorhandenen Stérken Europas in der globalen Halbleiterwertschopfungskette auf und verstéarkt
Synergien mit MalRnahmen, die derzeit von der Union und den Mitgliedstaaten unterstutzt
werden. Um ihre positiven Auswirkungen zu maximieren, sollte die Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0¢“ daher die Schaffung von Synergien mit den in Anhang IV beschriebenen
Unionsprogrammen ermdglichen.

1.3. Kapitel 111 — Versorgungssicherheit und Nachfrage

In Kapitel 111 Abschnitt 1 wird der Rahmen flr europdische Halbleitertechnologieinitiativen
und strategische Projekte festgelegt. Die Kommission kann Projekte innerhalb der
Halbleiterwertschopfungskette in der Union oder in einem Drittland als strategische Projekte
anerkennen, wenn die Projekte die folgenden Kriterien erfiillen: Sie schaffen einen
erheblichen Mehrwert fir die EU, indem sie einen wesentlichen Beitrag zu Zielen von
gemeinsamem Unionsinteresse leisten; sie weisen eine klare grenzuberschreitende Dimension
auf; sie tragen zur Verbesserung der Unumganglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Halbleiterwertschopfungskette der Union bei; und sie tragen dazu bei, die technologische
Souverénitat und die technologische Flhrungsposition Europas erheblich zu starken.

Die Technologiebereiche, die als potenzielle Bereiche fur die Anerkennung strategischer
Projekte ermittelt wurden, sind in Anhang Il aufgefihrt.

Abschnitt2 des Kapitels enthédlt Bestimmungen fur die Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren flr européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische
Projekte. Ferner wird darin die Nutzung europdischer Unternehmensbrieftaschen als zentrale
Zugangsportale fur die Einreichung eines einheitlichen Genehmigungsantrags flr europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte beschrieben.

In Kapitel Il Abschnitt 3 werden die Ziele des Gutesiegels fur Halbleiterexzellenzregionen
sowie die Zielvorstellung fiir den Investitionsplan der européischen Halbleiterregion und
dessen Umfang beschrieben.

Kapitel 1l1 Abschnitt 4 dreht sich um Malnahmen zur Starkung der Resilienz der
Lieferketten, insbesondere bei der Vergabe o6ffentlicher Auftrage fur kritische Infrastrukturen
und in bestimmten Wirtschaftszweigen, die als risikoanfallige Sektoren ermittelt wurden.

1.4. Kapitel 1V — Uberwachung und Krisenreaktion

Kapitel IV enthalt einen Mechanismus fiir die koordinierte Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungskette und fur die Reaktion auf Storungen bei der Lieferung von
Halbleitern, die sich auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts auswirken.

In Abschnitt1 wird ein umfassendes System zur strategischen Kartierung des
Halbleitersektors der EU festgelegt, mit dem Schwachstellen, Abhdngigkeiten und der
kiinftige Bedarf zur Erhohung der Lieferkettenresilienz ermittelt werden sollen. Die
Kommission muss in Zusammenarbeit mit dem ESB eine eingehende Analyse der kritischen
Aspekte durchfihren. Dazu gehéren wichtige von Halbleitern abhdngende Wirtschaftszweige
und Infrastrukturen (z. B. im Gesundheitswesen, in der Verteidigung und im digitalen Sektor),
Lieferkettensegmente (vom Entwurf bis zur Fertigung und zu Werkstoffen), technologische
Abhéangigkeiten (insbesondere von Drittlandern), der Fachkraftemangel und potenzielle
Risiken, einschliel3lich solcher, die sich aus unzureichenden Investitionen oder geopolitischen
Storungen ergeben. Bei der Kartierung werden auch die mdéglichen Auswirkungen von
Kriseninterventionen (z. B. vorrangige Auftrdge oder Ausfuhrkontrollen gemal den
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Artikeln 41 bis 43) bewertet. Die Ergebnisse werden dem ESB regelmaRig als Grundlage fir
politische Entscheidungen tbermittelt.

Um Risiken proaktiv zu Uberwachen, muss die Kommission auf der Grundlage der
Kartierungsergebnisse eine Liste von Frihwarnindikatoren (z. B. flir Versorgungsengpasse,
Nachfragespitzen oder geopolitische Spannungen) erstellen und regelmaRig aktualisieren. Das
Verfahren beruht in erster Linie auf 6ffentlich zuganglichen Daten und auf nicht vertraulichen
Beitrdgen aus der Industrie. Die Kommission kann jedoch zusétzliche auf freiwillige
Auskiinfte von Halbleiterunternehmen erbitten, wenn Licken bestehen, und zwar zum Schutz
der Vertraulichkeit Uber standardisierte, sichere Kandle. Alle erhobenen Daten unterliegen
strengen Vertraulichkeitsvorschriften (Artikel 50), und die Kommission stellt Leitlinien
bereit, um einen kohdrenten und sicheren Informationsaustausch zu gewaéhrleisten. Der
Rahmen und die Methodik flr die Kartierung werden ebenfalls regelméRig tberpriift, um sie
an sich wandelnde sektorale Herausforderungen anzupassen. Schlie8lich zielt dieses System
darauf ab, Stérungen zu antizipieren, strategische Investitionen zu lenken und die Autonomie
der EU im Halbleiterbereich zu starken.

In Abschnitt 1 werden auch die Einrichtung und die Ziele der Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette beschrieben. Die Plattform wird ein digitaler Zwilling der
Halbleiterlieferkette sein, mit dessen Hilfe ihre Transparenz und Resilienz erhoht werden soll.
Der gesetzliche Vertreter der Plattform wird die Kommission (ber gegenwaértige oder zu
erwartende Stérungen der Halbleiterlieferkette informieren.

Abschnitt 2 enthélt die Vorschriften fur die Aktivierung der Halbleiterkrisenstufe sowie die
Notmalinahmen, die zur Bewaltigung der Krise ergriffen werden kénnen.

Dabei geht es zunachst um die Verpflichtung der zustdndigen nationalen Behdrden, die
Kommission so bald wie mdglich zu warnen, wenn sie ein Risiko einer schwerwiegenden
Lieferstorung oder eine andere glaubwirdige Bedrohung der Verfugbarkeit von Halbleitern
feststellen. Dadurch wird eine praventive Phase ausgeldst, in der die Kommission rasch
handeln und eine auflerordentliche Sitzung des ESB einberufen muss. Zu den Aufgaben des
ESB gehort es, die Schwere der Stérung zu bewerten, und zwar unter anderem mithilfe
praventiver Auskunftsersuchen und durch die Erorterung der Frage, ob ein offizielles
Krisenverfahren eingeleitet werden soll. Daruber hinaus kann die Kommission Drittlander
konsultieren, um nach gemeinsamen LoOsungen zu suchen, und die nationalen Behdrden
auffordern, die Krisenvorsorge der wichtigsten Marktteilnehmer zu bewerten.

Wird eine gemeinsame Auftragsvergabe fur notwendig erachtet, muss sie den EU-
Vorschriften flr die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und
2014/25/EU) entsprechen, um Transparenz und Wettbewerb zu bewahren. Die Erhebung von
Informationen ist ein weiteres wichtiges Werkzeug. Die Kommission kann préventive
Auskunftsersuchen an die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette richten, wobei
Schutzvorkehrungen fir sensible Geschaftsinformationen zu treffen sind. Die Kommission
kann praventive Auskunftsersuchen auch an einzelne Unternehmen richten, wenn diese nicht
an der Plattform beteiligt sind. Die Antworten werden dem ESB und den betreffenden
Mitgliedstaaten Gbermittelt, um eine kollektive Bewusstseinsbildung zu gewéhrleisten.

Die Krisenstufe wird in diesem Rahmen nur dann ausgerufen, wenn zwei Bedingungen erfillt
sind: 1) schwerwiegende Storungen der Lieferkette, die zu erheblichen Versorgungsengpéassen
fuhren, und 2) schwerwiegende Auswirkungen auf kritische Sektoren (z. B.
Gesundheitswesen, Verteidigung oder digitale Infrastruktur), die die gesellschaftliche,
wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Stabilitat bedrohen. Nach Anhérung des ESB kann
die Kommission dem Rat, der mit qualifizierter Mehrheit beschliel3t, die Aktivierung der
Krisenstufe vorschlagen. Die Krisenstufe dauert bis zu 12 Monate, mit mdglichen
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Verléangerungen, wenn dies gerechtfertigt ist, und erfordert eine regelmaiige Berichterstattung
an das ESB und das Europaische Parlament. In dieser Phase missen die Mitgliedstaaten ihre
nationalen MalRnahmen Uber das ESB koordinieren, um fragmentierte Reaktionen zu
vermeiden. Nach dem Ende der Krise muss die Kommission die Uberwachung der Lieferkette
innerhalb von sechs Monaten unter Beriicksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse
aktualisieren. Die Bestimmungen Uber die Aktivierung der Krisenstufe bleiben entsprechend
der Einigung der beiden gesetzgebenden Organe gegenuber den Bestimmungen des ersten
Chip-Gesetzes unverandert und sind weiterhin zweckmagig.

In Abschnitt 3 werden die MalRnahmen dargelegt, die zur Bewaltigung von Halbleiterkrisen
in der Union erforderlich sind.

Nach Artikel 41 kann die Kommission von Unternehmen der Halbleiterlieferkette
Produktions- und Storungsdaten anfordern, um die Krise und mogliche Losungen zu
bewerten. Solche Ersuchen durfen nur gestellt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist,
und dirfen die nationale Sicherheit nicht geféhrden.

Artikel 42 ermoglicht es der Kommission, Halbleiterhersteller zu verpflichten, Auftragen fiir
krisenkritische Produkte VVorrang vor bestehenden Vertrdgen einzuraumen.

Mit Artikel 43 wird eine gemeinsame Beschaffung eingefiihrt, bei der die Kommission als
Zentraleink&ufer fur mehrere Mitgliedstaaten fungiert, die mit schwerwiegenden Engpéssen
konfrontiert sind. Dieser Mechanismus starkt die Verhandlungsposition und verhindert, dass
EU-Lé&nder um ein begrenztes Angebot konkurrieren.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, die Krisenstufe im Wege eines
Durchfuhrungsrechtsakts zu aktivieren, wenn konkrete, ernsthafte und zuverlassige Beweise
fur eine Halbleiterkrise vorliegen. Eine solche Halbleiterkrise tritt ein, wenn bei der Lieferung
von Halbleitern schwerwiegende Storungen auftreten, die zu erheblichen Engpassen fiihren,
welche erhebliche negative Auswirkungen auf einen oder mehrere wichtige Sektoren der
Union nach sich ziehen oder die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher
Produkte verhindern, die wvon kritischen Sektoren verwendet werden. In dem
Durchfihrungsrechtsakt wird die Dauer der Krisenstufe oder ihre Verldngerung festgelegt.
Vor Ablauf der Krisenstufe muss die Kommission unter Beriicksichtigung der Stellungnahme
des ESB prifen, ob die Krisenstufe verlangert werden sollte. Wéhrend der Krisenstufe wird
das ESB auBerordentliche Sitzungen abhalten, damit die Mitgliedstaaten eng mit der
Kommission zusammenarbeiten und nationale Malnahmen in Bezug auf die
Halbleiterlieferkette koordinieren kénnen.

1.5. Kapitel V — Governance

Kapitel V enthdlt den Rahmen fir den Fortbestand des ESB, das sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt und dessen Vorsitz die Kommission fuhrt. Das ESB berét die
offentlichen Kdorperschaften des Gemeinsamen Unternehmens fur Chips in Bezug auf die
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 (Saule I). Es wird die Kommission bei der Bewertung von
Antrégen flr europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte beraten
und unterstiitzen (S&ule I1). Es wird sich mit der Kommission tber die Fortschritte bei der
Umsetzung des Investitionsplans der Halbleiterregion austauschen, die Ermittlung
spezifischer kritischer Sektoren und Technologien erdrtern und vorbereiten sowie
Uberwachungs- und Krisenreaktionsfragen behandeln (Séule 111). SchlieBlich unterstiitzt es
die einheitliche Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung und erleichtert die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Das ESB unterstiitzt die Kommission bei der
internationalen Zusammenarbeit und bei strategischen Halbleiterpartnerschaften. Es
koordiniert dartber hinaus einschlagige Krisenstrukturen, die im Rahmen des Unionsrechts
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eingerichtet wurden, und tauscht mit ihnen Informationen aus. Das ESB tritt in
unterschiedlichen Zusammensetzungen zusammen und halt gesonderte Sitzungen fir seine
Aufgaben im Rahmen der Séule | und fir seine Aufgaben im Rahmen der Sdulen Il und 11l
ab. Die Kommission kann stédndige oder voriibergehende Untergruppen des ESB einrichten
und Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie vertreten, sowie andere
Interessentrager als Beobachter zu solchen Untergruppen einladen. Das ESB sollte
veranlassen, dass der Lenkungsausschuss der Industrieallianz fur Halbleiter, der die
Tatigkeiten der Industrieallianz fur Prozessoren und Halbleitertechnik tbernehmen wird,
eingeladen wird, mindestens einmal jahrlich aktuelle Informationen vorzulegen.

Auf nationaler Ebene benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere zustédndige nationale
Behdrden und unter anderem eine nationale zentrale Anlaufstelle fir die Zwecke der
Durchfuihrung der Verordnung.

1.6. Kapitel VI, VII, VIII — Schlussbestimmungen

In Kapitel VI wird die Verpflichtung aller Parteien hervorgehoben, die Vertraulichkeit
sensibler Geschéftsinformationen und Geschéftsgeheimnisse zu wahren. Die Verpflichtung
gilt fir die Kommission, die zustdndigen nationalen Behorden und andere Behodrden der
Mitgliedstaaten sowie fur alle Vertreter und Sachverstandigen, die an den Sitzungen des ESB
und des Ausschusses teilnehmen. Das Kapitel enthalt auBerdem Vorschriften fur wirksame,
verhéaltnismaRige und abschreckende Zwangsgelder und GeldbufRen bei Nichteinhaltung der
Verpflichtungen aus dieser Verordnung, vorbehaltlich angemessener Garantien. Die
Kommission kann Zwangsgelder verhangen, wenn die betreffenden Unternehmen in einer
Halbleiterkrise bestimmte Auftrage nicht annehmen und diesen keinen Vorrang einraumen.
AuBRerdem kann die Kommission GeldbuBen gegen Unternehmen verhangen, die unrichtige,
unvollstandige oder irrefihrende Angaben machen oder die Auskunfte nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist erteilen.

Kapitel VII  enthalt Vorschriften und Bedingungen fir die Austbung der
Befugnistbertragung und der Durchfuhrungsbefugnisse. Mit dem Vorschlag wird der
Kommission die Befugnis tbertragen, gegebenenfalls Durchfiihrungsrechtsakte zu erlassen,
um die Festlegung von Verfahren zu ermdglichen und die einheitliche Anwendung der
Verordnung zu gewahrleisten, sowie delegierte Rechtsakte zur Anderung des Anhangs | (der
darin festgelegten Tatigkeiten im Einklang mit den Zielen der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0“) und des Anhangs Ill (der messbaren Indikatoren und der Bestimmungen Uber
die Einrichtung eines Uberwachungs- und Bewertungsrahmens zur Erganzung dieser
Verordnung).

Kapitel V111 erlegt der Kommission die Verpflichtung auf, dem Europdischen Parlament und
dem Rat regelmaRige Berichte zur Bewertung und Uberprifung der Verordnung zu
ubermitteln.
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2026/0139 (COD)
Vorschlag fur eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Uber einen Rahmen fur MaRnahmen zur Starkung des Halbleiterékosystems der Union

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestutzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf
Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschusses?’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?®,

geméal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwagung nachstehender Griinde:

1)

)

Mit der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europaischen Parlaments und des Rates?® zur
Schaffung eines Rahmens fir MaRnahmen zur Stdarkung des européischen
Halbleiterokosystems und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-
Gesetz) wurde ein umfassender Rahmen auf Unionsebene eingerichtet, um das
Halbleiterokosystem zu fordern und so die technischen Kapazitdten der Union zu
stérken, ihre Resilienz zu verbessern und die Versorgungssicherheit zu gewahrleisten.

Die Bewertung®® der Verordnung (EU) 2023/1781 hat ergeben, dass die Verordnung
die Mobilisierung erheblicher 6ffentlicher und privater Investitionen, den Aufbau
fortgeschrittener Infrastrukturen und die Einrichtung von Koordinierungs- und
Krisenvorsorgemechanismen ermdglicht und so zu einer besseren Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und zum Funktionieren des Binnenmarkts beigetragen
hat. Die Bewertung hat gezeigt, dass die Verordnung (EU) 2023/1781 als Katalysator
flr ein koordiniertes Vorgehen der Union in Bezug auf Halbleiter gedient hat, indem
sie die Forschungs- und Innovationskapazitaten gestarkt, Zugang zu technologischen
Infrastrukturen ermdglicht, einen Rahmen fiur Fertigungskapazitdten sowie einen
Krisen- und Reaktionsmechanismus zur Antizipation potenzieller Stérungen
geschaffen hat. Gleichzeitig wurden bei der Bewertung strukturelle Mangel und

27
28
29

30

ABIL.C,,S..

ABIL.C,,S..

Verordnung (EU) 2023/1781 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur
Schaffung eines Rahmens fiir MaBnahmen zur Starkung des europaischen Halbleiter-Okosystems und
zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (ABI. L 229 vom 18.9.2023, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/req/2023/1781/0j).

[Verweis auf den veroffentlichen Bewertungsbericht einzufligen].
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(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

anhaltende Herausforderungen festgestellt, die die Wirksamkeit der Verordnung bei
der Bewaltigung sich wandelnder industrieller und wirtschaftlicher Bedurfnisse
einschrénken.

Wahrend sich der mit der Verordnung (EU) 2023/1781 geschaffene Rahmen bei der
Forderung von Innovation und Kapazitaten in der Friihphase als wirksam erwiesen hat,
befindet sich der Ubergang von der technologischen Entwicklung zur Einfilhrung im
industriellen MaRstab nach wie vor in einem frihen Stadium. Lange
Investitionszyklen, strukturelle Abhéangigkeiten in kritischen Segmenten der
Wertschopfungskette und Sachzwénge bei der Ausweitung der Produktion
beeintrachtigen nach wie vor die Fahigkeit der Union, ein resilientes und
wettbewerbsfahiges Halbleiterokosystem zu schaffen.

Dariiber hinaus hat die Bewertung gezeigt, dass die begrenzte Verfugbarkeit von
privatem Kapital, insbesondere flr Finanzierungen in einer spéteren Phase, und
strukturelle Merkmale der Finanzmarkte das Wachstum und die Expansion von
Halbleiterunternehmen in der Union behindern. Gleichzeitig verringern die
Fragmentierung der Nachfrage in den verschiedenen Industriezweigen, die geringe
GroRe des Marktes und die unzureichende Koordinierung zwischen den Kdaufern die
geschéftliche Tragfahigkeit von Investitionen in die Fertigung und bergen die Gefahr
einer unzureichenden Auslastung neu entstehender Kapazitaten.

Dartiber hinaus ist der Halbleitersektor zu einem Eckpfeiler der wirtschaftlichen
Stabilitdt, technologischen Souveranitat und Sicherheit der Union geworden. Die
beschleunigte Integration fortgeschrittener digitaler Technologien, insbesondere
kinstlicher Intelligenz (K1), hat die weltweite Nachfrage nach Halbleitern erheblich
gesteigert und gleichzeitig den Wettbewerb auf den internationalen Markten
intensiviert. Diese Entwicklungen haben strukturelle Schwachstellen in den
Halbleiterlieferketten der Union offenbart, darunter Abhangigkeiten von wenigen
externen Lieferanten, unzureichende inléandische Produktionskapazitaten und
Fragmentierung zwischen den Mitgliedstaaten.

Insbesondere die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen hat zu einem Anstieg
der Nachfrage nach hochspezialisierten Chips wie fortgeschrittenen Halbleitern fur
Logik- und Speicheranwendungen gefuhrt, die fur das Training und den Einsatz
komplexer KI-Modelle unerlasslich sind. Dieser Trend dirfte sich fortsetzen,
bestehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage weiter verstarken und
die ohnehin schon fragilen globalen Lieferketten zusétzlich belasten. Gleichzeitig
haben geopolitische Spannungen, Ausfuhrbeschrankungen und Stérungen im
Zusammenhang mit globalen Krisen die Risiken im Zusammenhang mit einer
Ubermaliigen Abhangigkeit von der Fertigung in Drittlandern und einer begrenzten
Diversifizierung weiter verdeutlicht.

Angesichts dieser Entwicklungen muss der mit der Verordnung (EU) 2023/1781
geschaffene Rahmen gestarkt und erganzt werden, um den Ubergang von der
Innovation zum industriellen MalRstab zu unterstiitzen, die Resilienz und die
wirtschaftliche Sicherheit zu stdrken und das wirksame Funktionieren des
Binnenmarkts zu gewahrleisten. Daher sollte die Verordnung (EU) 2023/1781
aufgehoben und durch die vorliegende Verordnung ersetzt werden.

Da die vorliegende Verordnung den mit der Verordnung (EU) 2023/1781
geschaffenen Rahmen verstarkt und ergénzt, ohne dessen grundlegende Ziele zu
andern, bleiben die Rechtsgrundlagen dieses Rahmens unverandert.
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©)

(10)

Daher sollte sich diese Verordnung auch auf Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags Uber
die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) stltzen, damit die Union
Malinahmen zur weiteren Erhaltung und zum Aufbau von Kapazitaten und zur
Starkung ihres Halbleiterokosystems ergreifen kann. Mit diesen MalRnahmen sollte
keine Harmonisierung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften verbunden
sein. Die Union sollte in dieser Hinsicht die Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz der
technologischen und industriellen Basis fur Halbleiter erhohen und gleichzeitig die
Innovationskapazitat des Halbleiterokosystems in der gesamten Union stdrken, die
Abhangigkeit von einigen wenigen Unternehmen in Drittlandern und von einigen
wenigen geografischen Gebieten verringern und ihre Kapazitat zum Entwurf und zur
Herstellung, zum Packaging, zur Wiederverwendung und zum Recycling
fortgeschrittener Halbleiter starken. Die erstmals mit der Verordnung (EU) 2023/1781
eingerichtete Initiative ,,Chips flir Europa®“ sollte diese Ziele im Rahmen der
vorliegenden Verordnung weiterhin unterstitzen, indem sie — tGber die SchlieBung der
Kluft zwischen den fortgeschrittenen Forschungs- und Innovationsfahigkeiten der
Union und deren nachhaltiger industrieller Nutzung hinaus — die Anstrengungen
weiter intensiviert und flr eine wirksame Verwertung dieser Fahigkeiten in Form der
industriellen Produktion und Markteinfiihrung in der Union sorgt. Die Initiative
,»Chips flir Europa 2.0“ sollte weiterhin den Kapazititsaufbau unterstiitzen, um
Entwurf, Produktion und Systemintegration bei Halbleitertechnologien der néchsten
Generation zu ermdglichen, sowie weiterhin die Zusammenarbeit zwischen wichtigen
Akteuren in der gesamten Union fordern, um die Halbleiterliefer-
und -wertschopfungsketten der Union zu stdrken, wichtigen Industriesektoren
behilflich zu sein und neue Markte zu schaffen.

Um das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts zu gewahrleisten, sollte diese
Verordnung dartiber hinaus zur Schaffung eines koharenten Unionsrahmens beitragen,
mit dem bestimmte Bedingungen und Koordinierungsmechanismen gemaR
Artikel 114 AEUV angeglichen werden. Ein solcher Rahmen ist erforderlich, um
Hindernissen fir das Funktionieren des Binnenmarkts vorzubeugen, die
Fragmentierung zu verringern und eine kohérente und wirksame Reaktion auf Risiken
in der Lieferkette zu gewadhrleisten und dabei gleichzeitig die Kohdrenz mit dem
Unionsrecht und internationalen Verpflichtungen zu wahren. Dies ist besonders
wichtig, wenn man bedenkt, dass Halbleiter eine Basistechnologie sind, die einem
breiten Spektrum wirtschaftlicher Tatigkeiten und kritischer Infrastrukturen in der
gesamten Union zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund erhdhter geopolitischer
Spannungen, des strategischen globalen Wettbewerbs und zunehmend wichtiger
Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit ist das Halbleiterokosystem zu einem
Schlisselfaktor flr die Stabilitdt und das Funktionieren des Binnenmarkts geworden.
Der Halbleitersektor ist durch komplexe grenzuberschreitende gegenseitige
Abhéngigkeiten entlang der Wertschopfungskette  gepragt, wobei  sich
hochspezialisierte Tatigkeiten auf verschiedene geografische Gebiete konzentrieren,
wéhrend die nachgelagerten Anwenderbranchen in der gesamten Union verteilt sind.
Aufgrund dieser Merkmale dirften Stoérungen, Beschrdnkungen oder Verzerrungen,
die sich auf die Halbleiterlieferketten auswirken, erhebliche grenziiberschreitende
Auswirkungen haben und das Funktionieren des Binnenmarkts beeintréchtigen.
Unterschiedliche nationale Malinahmen zur Bewaltigung solcher Risiken kdnnen zu
Fragmentierung  fuhren, den  Wettbewerb  verzerren  und  gleichen
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt abtraglich sein, insbesondere angesichts
des integrierten Charakters der Produktions- und Vertriebsnetze. Daher konnen die
Ziele der Gewadhrleistung der Resilienz, der Sicherheit und des ordnungsgemaélien
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Funktionierens der Halbleiterlieferketten in der Union von den Mitgliedstaaten allein
nicht  ausreichend  verwirklicht, aufgrund ihres Umfangs und ihrer
grenzuberschreitenden Auswirkungen stattdessen aber besser auf Unionsebene erreicht
werden.

Die  Verwirklichung dieser Ziele sollte weiterhin vom  Europdischen
Halbleitergremium unterstitzt werden, das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem die Kommission den Vorsitz fihrt, um eine reibungslose,
wirksame und harmonisierte Durchfihrung der vorliegenden Verordnung, die
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu erleichtern. Das Européische
Halbleitergremium sollte die Kommission in bestimmten Fragen beraten und
unterstltzen, unter anderem bei der einheitlichen Durchfiihrung dieser Verordnung,
der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und dem
Informationsaustausch zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Verordnung.
Das Europdische Halbleitergremium sollte die Kommission auch bei der
internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern, einschlieRlich
strategischer Halbleiterpartnerschaften, und bei der Erhebung von Informationen
beraten. In Sitzungen kénnen verschiedene Untergruppen einbezogen werden.

Angesichts des globalisierten Charakters der Halbleiterlieferkette ist die internationale
Zusammenarbeit mit Drittlandern ein wichtiges Element, um das Halbleiter6kosystem
der Union resilient zu machen. Die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
MaRnahmen sollten die Union auch in die Lage versetzen, als Exzellenzzentrum eine
starkere Rolle in einem besser funktionierenden globalen, durch gegenseitige
Abhéangigkeiten geprégten Halbleiterokosystem zu spielen. Dabei sollten
gegebenenfalls die Standpunkte der Industrieallianz fiir Halbleiter®t, die die
Tatigkeiten der Industrieallianz fir Prozessoren und Halbleitertechnik Ubernehmen
wird, sowie anderer Interessentrédger berucksichtigt werden. Im Einklang mit den
internationalen Verpflichtungen kénnten die Union und die Mitgliedstaaten — auch auf
diplomatischer Ebene — mit internationalen strategischen Partnern, die sich einen
Vorsprung in der Halbleiterindustrie verschafft haben, zusammenarbeiten, um nach
Losungen zu suchen, mit denen die Versorgungssicherheit gestarkt und kinftige
Storungen der Halbleiterlieferkette, beispielsweise aufgrund von
Ausfuhrbeschrénkungen in  Drittlandern, behoben werden konnen und die
Verflgbarkeit von Rohstoffen und Zwischenprodukten ermittelt werden kann. Die
Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ihre auf internationaler Ebene
unternommenen Anstrengungen koordinieren und zwar in erster Linie mit
Unterstiitzung des Europdischen Halbleitergremiums. Dies kann bei Bedarf auch eine
Koordinierung in einschldgigen internationalen Foren, den Abschluss von Investitions-
und Handelsabkommen oder andere diplomatische Bemihungen oder die
Zusammenarbeit mit einschlagigen Interessentragern umfassen.

Die Starkung der kritischen Infrastrukturen, der Sicherheit, der industriellen Basis und
der technologischen Fuhrungsposition der Union erfordert einen sicheren und
zuverlassigen Zugang zu modernsten und handelsiiblichen Halbleitertechnologien,
einschlieBlich Prozessoren, Speicher-, Analog-, Leistungs-, Sensor-, Funkfrequenz-
und Konnektivitatschips, die fir die Zukunftsfahigkeit strategischer Sektoren wie
Energie, Verteidigung, Automobilindustrie,  Luftfahrt, Telekommunikation,
Gesundheitswesen, Cloud-Computing und industrielle Automatisierung unverzichtbar
sind. Die Union verflgt Ober starke Fahigkeiten in einem breiten Spektrum
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ausgereifter Technologieknoten, auch bei Chips fir die Automobilindustrie,
energieeffizienten und sicheren Chips, und sollte ihre Wettbewerbsféhigkeit, Resilienz
und strategische Autonomie in der gesamten Halbleiterwertschopfungskette weiter
verstarken.

Die Halbleiterindustrie weist einen erheblichen Investitionsbedarf sowohl fir
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstatigkeiten als auch fir den Bau
modernster Anlagen fur die Erprobung und Validierung zur Unterstltzung der
industriellen Produktion auf. Diese kostenintensiven Merkmale wirken sich
unmittelbar auf die Wettbewerbs- und Innovationsfahigkeit der Union aus und
beeintrachtigen die Versorgungssicherheit und die allgemeine Resilienz ihres
Halbleiterokosystems. Gleichzeitig héngen die Wettbewerbsfahigkeit und die
Resilienz der Union von der kontinuierlichen Verflgbarkeit und Entwicklung
handelstiblicher und ausgereifter Halbleitertechnologien ab, einschliel3lich Analog-,
Leistungs-, Sensor- und Konnektivitatschips sowie Chips fur die Automobilindustrie
und Luftfahrt, die in strategischen industriellen Wertschopfungsketten und kritischen
Infrastrukturen nach wie vor unverzichtbar sind. Im derzeitigen Kontext eines
zunehmenden globalen Wettbewerbs, wachsender geopolitischer Spannungen und
struktureller Schwachstellen in der Lieferkette sind Halbleiter zu einer strategischen
Ressource geworden, die die Grundlage fur die wirtschaftliche Sicherheit, die
technologische Fihrungsposition und die industrielle Resilienz der Union bildet.
Angesichts der Lehren aus den jlingsten Engpéssen und Stérungen der Lieferketten in
der  Union und  weltweit sowie aus  Ausfuhrbeschrankungen  oder
RegulierungsmaRnahmen von Drittlandern und der raschen Entwicklung der
technologischen Herausforderungen und der Innovationszyklen, die Auswirkungen auf
die Halbleiterwertschopfungskette haben, ist es erforderlich, durch einen weiteren
Ausbau der Initiative ,,Chips fiir Europa®“ die bestehenden Stirken der Union zu
festigen, darunter ihre Fuhrungsposition in mehreren Segmenten fiir handelsibliche
Halbleiter, und damit die Markteinfuhrungsrate, Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz
sowie Forschungs- und Innovationskapazitat zu erhohen.

Bei der erweiterten Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ sollten die Erfahrungen
beriicksichtigt werden, die bereits bei der Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa“
gesammelt wurden, um diese fortzufuhren und zu verstarken und so verbleibende
strukturelle Schwachen zu beheben und auf neu entstehende strategische Erfordernisse
zu reagieren. Insbesondere missen die Anstrengungen intensiviert werden, damit sich
die fortgeschrittenen Forschungs- und Innovationsfahigkeiten der Union wirksam in
der industriellen Einfiihrung, der Ausweitung und der kommerziellen Produktion in
der Union niederschlagen.

Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung daftr, eine starke Basis flr
Industrie, Wettbewerbsféhigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in der Union zu
erhalten. Gleichwohl machen Art und Umfang der Forschungs- und
Innovationsherausforderungen bei Halbleitern eine Zusammenarbeit auf Unionsebene
erforderlich. Um die Union mit den Forschungs- und Innovationskapazitaten im
Bereich der Halbleitertechnik auszustatten, die erforderlich sind, um die flihrende
Rolle ihrer Forschungs- und Industrieinvestitionen aufrechtzuerhalten, und aufbauend
auf den Erfahrungen und Erkenntnissen, die bei der Umsetzung der Initiative ,,Chips
fiir Europa®“ gewonnen wurden, ist es erforderlich, diese Kapazititen weiter zu
verstarken und zu erweitern, sodass ihre wirksame industrielle Einflihrung, ihre
Ausweitung und ihre kommerzielle Produktion in der Union sichergestellt werden
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kénnen. Dazu sollten die Union und die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen weiter
koordinieren und gemeinsame Investitionen tatigen.

Angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs, wachsender geopolitischer
Spannungen und des Risikos von Stérungen der Halbleiterlieferkette, einschliel3lich
solcher, die sich aus von Drittlandern erlassenen Regulierungsmalinahmen ergeben
und die sich auf den Zugang zu kritischen Halbleitertechnologien und damit
verbundener Inputs auswirken koénnen, ist die Starkung der F&higkeit der Union,
solche Technologien in ihrem Hoheitsgebiet zu entwickeln, herzustellen und
einzusetzen, zu einer strategischen Prioritat fur die Wettbewerbsfahigkeit, die
wirtschaftliche Sicherheit und die technologische Souverénitat der Union geworden,
wie in dem Bericht ,,Die Zukunft der europdischen Wettbewerbsfahigkeit von Mario
Draghi hervorgehoben wird. Diese Herausforderungen des Halbleiterokosystems der
Union erfordern die Schaffung umfangreicher Kapazitdten und gemeinsame
Anstrengungen der Mitgliedstaaten, wobei die Union die Entwicklung und die
Einfuhrung umfassender Kapazitaten entlang der gesamten Innovationskette und der
industriellen Wertschopfungskette, einschlieBlich Pilotanlagen, der Ausweitung der
Fertigung und der kommerziellen Einflhrung, unterstiitzen muss, um so die wirksame
Umsetzung von Forschungsexzellenz in eine industrielle Fihrungsposition und
nachhaltige Produktionskapazitaten in der Union sicherzustellen.

Wie in der Bewertung der Verordnung (EU) 2023/1781 festgestellt wurde, sind die im
Rahmen der in der genannten Verordnung vorgesehenen Initiative ,,Chips fiir Europa‘®
eingerichteten Instrumente, d. h. die Entwurfsplattform, Pilotanlagen, Pilotprojekte fir
Quantenchips und die Verbreitung von Fachwissen, die EU-Akademie fir Chip-
Kompetenzen im Rahmen der Allianzen fur die branchenspezifische Zusammenarbeit
zur Kompetenzforderung und der Kompetenzpakt sowie Kompetenzen, die dem
gesamten Halbleiterokosystem zugutekommen, zweckdienlich und sollten im Rahmen
der vorliegenden Verordnung weiterhin unterstltzt werden. Diese Anstrengungen
sollten auch zu dem ubergeordneten Ziel der Union beitragen, ihre langfristige
Wettbewerbsféahigkeit, Innovationskapazitat und industrielle Basis zu starken, unter
anderem durch Synergien mit kiinftigen Programmen der Union zur Unterstiitzung der
Forschung und Innovation und der industriellen Einfihrung, wie dem vorgeschlagenen
Nachfolgeprogramm von Horizont Europa®?, dem mit der Verordnung (EU) 2021/695
des Europdischen Parlaments und des Rates eingerichteten Rahmenprogramm fiir
Forschung und Innovation®® (Horizont Europa) (RP10) und dem vorgeschlagenen
Européischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit**, wihrend die Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 mit allen Bestandteilen und Mafinahmen zu einer moglichst weitgehenden
Ubertragung und Maximierung der Anwendungsvorteile von Halbleitertechnologien
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Vorschlag fir eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung von
,,Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, fiir den Zeitraum 2028-2034
sowie Uber dessen Regeln fir die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung
der Verordnung (EU) 2021/695.

Verordnung (EU) 2021/695 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur
Einrichtung von Horizont Europa, dem Rahmenprogramm flr Forschung und Innovation, sowie tber
dessen Regeln flr die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der
Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABI. L 170 vom 12.5.2021, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/req/2021/695/0j).

Vorschlag fur eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des
Europdischen Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit (ECF), einschlielich des spezifischen Programms fir
Forschungs- und Innovationstatigkeiten im Verteidigungsbereich, zur Aufhebung der Verordnungen
(EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU)2021/697 und (EU)2021/783 sowie zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2021/696, (EU) 2023/588 und (EU) [EDIP].
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fihren sollte, die die Nachhaltigkeitswende entscheidend vorantreiben und neue
Produkte hervorbringen sowie eine effizientere, wirksame, saubere und dauerhafte
Nutzung von Ressourcen bewirken konnen, einschlielich Energie und Materialien,
die fur die Herstellung und die Nutzung von Halbleitern lber den gesamten
Lebenszyklus erforderlich sind.

Um ihr allgemeines Ziel zu erreichen und sowohl die angebots- als auch die
nachfrageseitigen  Herausforderungen des derzeitigen  Halbleiterokosystems
anzugehen, sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* aufbauend auf den Erfahrungen
und Erkenntnissen aus der Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2023/1781, die gezeigt
haben, dass die Kapazitdten der Union nicht nur in den Bereichen Forschung und
Innovation, sondern auch in Bezug auf die industrielle Einfihrung und die Ausweitung
der Fertigung weiter gestarkt werden mussen, die finf im Rahmen der Verordnung
(EV) 2023/1781 festgelegten operativen Ziele weiterhin unterstiitzen und verbessern.
Aullerdem sollte ein neues operatives Ziel eingefuhrt werden, das darauf abzielt, die
Fahigkeiten der Union im Bereich der Photoniktechnologien zu starken und die
GroRen Herausforderungen als Instrumente zur Unterstlitzung grof3 angelegter,
sektorlbergreifender Initiativen zur Bewadltigung grofler technologischer und
industrieller Herausforderungen von strategischer Bedeutung fur die Union zu
unterstiitzen. Mit der Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 sollte weiterhin
hauptséchlich das Gemeinsame Unternehmen fur Chips und gegebenenfalls das
gemeinsame Unternehmen oder jede andere ahnliche Einrichtung oder Initiative
betraut werden, die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im Rahmen eines
nachfolgenden mehrjahrigen Finanzrahmens eingerichtet wird.

Erstens sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 die Entwurfskapazitit der Union
starken. Zu diesem Zweck sollte sie weiterhin die virtuelle Entwurfsplattform fordern,
die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa™ eingerichtet wurde, um die
Gemeinschaften von Entwurfsbiros, Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) und Anbieter von intellektuellem Eigentum, Werkzeuganbieter und
Forschungs- und Technologieorganisationen miteinander zu vernetzen, damit auf der
Grundlage einer gemeinsamen Technologieentwicklung virtuelle Prototyplésungen
bereitgestellt werden und so der Ubergang von der Entwurfsphase zur industriellen
Produktion und kommerziellen Einfuhrung in der Union erleichtert wird.

Zweitens sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0, um die Grundlage fiir die
Starkung der Versorgungssicherheit und des Halbleiter6kosystems der Union zu
schaffen, weiterhin den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer
fortschrittlicher Pilotanlagen unterstiitzen, um die Entwicklung und Einfuhrung von
hochmodernen Halbleitertechnologien und von Halbleitertechnologien der néchsten
Generation zu ermdglichen. Die Pilotanlagen sollten der Industrie eine Moglichkeit
bieten, Halbleitertechnologien und Systementwurfskonzepte bei moglichst geringer
Umweltbelastung zu testen, zu erproben und zu validieren, um deren Ubergang zur
Fertigung im industriellen Malistab in der Union zu beschleunigen. Investitionen der
Union zusammen mit denen der Mitgliedstaaten und des Privatsektors in Pilotanlagen
sind nach wie vor erforderlich, um anhaltende strukturelle Herausforderungen und
Marktversagen zu bewaéltigen, einschlieBlich der unzureichenden Verfligbarkeit von
Test-, Validierungs- und Ausweitungskapazitaten fir die Halbleiterfertigung im
industriellen Malstab in der Union, die nach wie vor Innovationen, die industrielle
Einfihrung und die globale Wettbewerbsfahigkeit behindern.

Drittens sollten zur Beschleunigung der innovativen Entwicklung von Quantenchips
und zugehorigen  Halbleitertechnologien, einschlieRlich  solcher, die auf
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Halbleiterwerkstoffen basieren oder mit Photonik integriert sind, die der Entwicklung
des Halbleitersektors dienen, im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* auch
MaRnahmen in Bezug auf Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips, Pilotanlagen fir die
Herstellung von Quantenchips sowie Anlagen flr die Prifung und Validierung der in
den Pilotanlagen hergestellten Quantenchips unterstltzt werden, um ihre industrielle
Einfihrung zu ermdglichen und die technologische Fihrungsposition der Union bei
neu entstehenden Halbleitertechnologien zu starken.

Viertens sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ durch den Ausbau bestehender
Zentren oder die Schaffung neuer Anlagen den Mitgliedstaaten weiterhin die
Maoglichkeit bieten, mindestens ein Kompetenzzentrum fir Halbleiter in jedem
Mitgliedstaat zu unterstlitzen, um den Einsatz von Halbleitertechnologien zu férdern,
den Zugang zu Entwurfs- und Pilotanlagen zu ermdglichen und Qualifikationsdefizite
in der gesamten Union zu Uberbricken.

Fiunftens sind Photonik und photonisch integrierte Schaltungen Schlisseltechnologien
fur ein breites Spektrum strategischer Sektoren, darunter Telekommunikation,
Rechenzentren, kiinstliche Intelligenz, Sensorik, Gesundheitswesen,
Automobilindustrie, Luftfahrt und Quantentechnik. Sie ermdglichen eine sehr schnelle
Datenubertragung, eine energieeffiziente Datenverarbeitung und fortgeschrittene
Sensorfahigkeiten und sind daher fur die technologische Fuhrungsposition, die
Wettbewerbsféhigkeit und die Versorgungssicherheit der Union von entscheidender
Bedeutung. Die Union hat starke Forschungs- und Innovationsfahigkeiten aufgebaut
und ist in mehreren Segmenten der Photonikwertschopfungskette fiihrend. Es sind
jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, um die Kapazitdt der Union zu starken,
photonisch integrierte Schaltungen und zugehorige photonische
Halbleitertechnologien zu entwerfen, entsprechende Prototypen zu entwickeln und
diese dann in groRem Mafstab zu industrialisieren und herzustellen. Um die
technologische Entwicklung im Bereich der Photonik und der photonisch integrierten
Schaltungen voranzubringen, ist es daher erforderlich, die Entwicklung von
Entwurfsbibliotheken und Entwurfswerkzeugen  zu unterstutzen, die
Produktionstechnologien und Werkstoffplattformen zu starken und Pilotanlagen und
frei zugangliche Fertigungsanlagen fur mehrere Werkstoffplattformen auszubauen.
Diese Malnahmen sollten die Entwicklung von Prototypen, die Erprobung,
Validierung und industrielle Einfihrung, auch durch fortgeschrittene Integrations- und
Packaging-Technologien, erleichtern und dazu beitragen, das Photonikdkosystem der
Union und ihre technologische Souveranitdt zu starken und die industrielle Einflihrung
innovativer Photoniktechnologien in der gesamten Union zu beschleunigen.

Sechstens sollte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit der Europdischen
Investitionsbank-Gruppe und gemeinsam mit anderen Durchfuhrungspartnern wie
nationalen FoOrderbanken und -instituten weiterhin den ,,Chip-Fonds®, d. h. eine
spezielle Investitionsfazilitat fur Halbleiter zur Stdrkung des europdischen
Halbleiterokosystems durch Unterstlitzung von Start-ups, Scale-ups und KMU, die
sowohl Eigenkapitallésungen als auch Fremdkapitallésungen anbietet, einschlieBlich
einer Mischfinanzierungsfazilitdt im Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/523
des Europaischen Parlaments und des Rates® eingerichteten Fonds ,,InvestEU*, und
gegebenenfalls alle anderen einschldgigen Investitionsprogramme im Rahmen des
Mehrjahrigen Finanzrahmens 2028-2034 unterstiitzen. Die Téatigkeiten im Rahmen des
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Verordnung (EU) 2021/523 des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Mérz 2021 zur
Einrichtung des Programms ,InvestEU* und zur Anderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABI.
L 107 vom 26.3.2021, S. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/req/2021/523/0j).
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,»Chip-Fonds* sollten die Entwicklung eines dynamischen und resilienten
Halbleiterokosystems unterstiitzen, indem Madglichkeiten flir eine bessere
Verfugbarkeit von Mitteln geschaffen werden, um das Wachstum von Start-ups und
KMU sowie Investitionen entlang der gesamten Halbleiterwertschopfungskette — auch
fur andere Unternehmen der Halbleiterwertschopfungskette — zu unterstiitzen. In
dieser Hinsicht sollten insbesondere Unterstiitzung und klare Anleitung fir KMU
bereitgestellt werden, um sie beim Antragsverfahren zu unterstlitzen. Es wird erwartet,
dass der Europdische Innovationsrat diesbeziiglich weitere gezielte Unterstiitzung in
Form von Finanzhilfen und Beteiligungsinvestitionen zugunsten marktschaffender
Innovatoren in Bereichen mit hohem Risiko leisten wird.

Um die technologische Fihrungsposition und die industrielle Wettbewerbsfahigkeit
der Union im Halbleiterbereich weiter zu stérken, ist es angezeigt, das Konzept der
GroBlen Herausforderungen als Teil der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* einzufiihren.
Diese GroRen Herausforderungen sollten auf die Entwicklung, Integration und
industrielle Einfuhrung vielversprechender und kritischer Halbleiter- und verwandter
Technologien ausgerichtet werden, die fiir die Union von zentraler Bedeutung sind.
Die Grollen Herausforderungen sollten fortgeschrittene  Forschungs- und
Entwicklungstétigkeiten unterstutzen, die darauf abzielen, die VVoraussetzungen fiir die
néchste Generation von Halbleitertechnologien zu schaffen, einschlieRlich solcher, die
der KI, dem Cloud-Computing, Rechenzentren und Edge-Infrastrukturen zugrunde
liegen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Energieeffizienz,
der Sicherung von Kapazitaten im Bereich der Spitzentechnologien und dem Ausbau
der Fertigungsstarken der Union liegen sollte. Sie sollten auch wichtigen
technologischen  Hindernissen gewidmet sein, einschlieBlich  Fragen im
Zusammenhang mit Miniaturisierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, heterogener
Integration, Sicherheit, Zuverldssigkeit und Herstellbarkeit. Um ihre Wirkung zu
maximieren, sollten die GroRBen Herausforderungen zur Starkung des
Halbleiterokosystems in der gesamten Union beitragen und die Zusammenarbeit
entlang der Halbleiterwertschopfungskette, auch mit einschlagigen vertikalen
Sektoren, fordern. Insbesondere sollten sie die strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Halbleiterentwicklern ~ und  Anwenderbranchen  unterstitzen, um  einen
Wettbewerbsvorteil bei Anwendungen zu erzielen, die fir die technologische
Souverénitat und die industrielle Basis der Union unerldsslich sind. Schliel3lich sollten
die GroRen Herausforderungen uber bestehende Infrastrukturen, einschlieBlich
Pilotanlagen, hinweg die Integration und Abstimmung der Anstrengungen weiter
gewadhrleisten und ihre Ausrichtung auf die industrielle Anwendung foérdern. Sie
sollten den Transfer, die Ausreifung und die industrielle Einflhrung von Technologien
erleichtern, die im Rahmen der Initiative ,,Chips flir Europa 2.0 entwickelt werden,
einschlieBlich Téatigkeiten in Verbindung mit der Prototypentwicklung, Erprobung,
Validierung, Demonstration, der industriellen Ersteinfihrung und Integration in
Produktionsumgebungen.

Die Kompetenzzentren sollten dazu beitragen, den Vorsprung der Union in der
Chipforschung, -entwicklung und -innovation sowie bei den Entwurfsfahigkeiten
aufrechtzuerhalten. Die Férderung des Potenzials und der Fahigkeiten von Menschen
durch  BildungsmalRnahmen in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik bis zur postdoktoralen Ebene ist fir die
Verwirklichung dieses Ziels von entscheidender Bedeutung. Insbesondere sollten die
Kompetenzzentren Dienstleistungen fur die Interessentrager im Halbleiterbereich,
einschlieBlich Start-ups und KMU, erbringen. Beispiele hierfir sind die Erleichterung
des Zugangs zu Pilotanlagen und zur virtuellen Entwurfsplattform, die Bereitstellung
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von Schulungen und Kompetenzentwicklung, die Unterstiitzung bei der Suche nach
Investoren, die Nutzung vorhandener lokaler Kompetenzen oder die Kontaktaufnahme
zu den einschlagigen vertikalen Strukturen. Die Dienstleistungen sollten offen,
transparent und nicht diskriminierend erbracht werden. Jedes Kompetenzzentrum
sollte an das europdische Netz der Kompetenzzentren fir Halbleiter angeschlossen
sein, ihm angehoéren und als Zugangspunkt zu anderen Knotenpunkten des Netzes
dienen. In diesem Zusammenhang sollten groRtmaogliche Synergien mit bestehenden
ahnlichen Strukturen, wie den Europdischen digitalen Innovationszentren, die im
Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/694 des Europdischen Parlaments und des
Rates®® eingerichteten Programms Digitales Europa geschaffen wurden, angestrebt
werden. So kénnten die Mitgliedstaaten beispielsweise ein bestehendes Europaisches
digitales Innovationszentrum mit Schwerpunkt auf Halbleitern fiir die Zwecke der
vorliegenden Verordnung als Kompetenzzentrum benennen, sofern nicht gegen das
Verbot der Doppelfinanzierung verstof3en wird.

Um den Zugang zu technischer Sachkenntnis zu erleichtern und die Verbreitung von
Fachwissen in der gesamten Union sowie die Unterstutzung verschiedener
Qualifikationsinitiativen sicherzustellen, sollte das im Zuge der Initiative ,,Chips fiir
Europa“ eingerichtete Netz von Kompetenzzentren auch im Rahmen der Initiative
,»Chips fiir Europa 2.0* weiter gefordert werden. Zu diesem Zweck sollte das mit der
Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates®’ eingerichtete Gemeinsame Unternehmen fiir
Chips das Verfahren fir die Fortsetzung der Unterstitzung von Kompetenzzentren
festlegen, einschlielich der Auswahlkriterien sowie weiterer Einzelheiten zur
Durchfuhrung der in dieser Verordnung genannten Aufgaben und Funktionen. Die
Kompetenzzentren, die das Netz bilden, sollten vom Gemeinsamen Unternehmen fir
Chips ausgewahlt werden und bei der Festlegung ihrer Organisation,
Zusammensetzung und Arbeitsmethoden Uber weitgehende generelle Autonomie
verfugen. Ihre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsmethoden sollten jedoch
die Ziele dieser Verordnung einhalten und zu ihnen beitragen.

Die von der Union geleistete Arbeit im Bereich Kompetenzen und Bildung ist von
grundlegender Bedeutung flr das weitere Wachstum des Halbleiter6kosystems der
Union. Zu diesem Zweck sollten der Strategieplan fiir die Bildung in MINT-Fachern3®
und dessen MaBnahmen genutzt werden, und Initiativen wie der Kompetenzpakt3,
Kompetenzakademien®®, gemeinsame europiische Studienprogramme*!, die Initiative
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Verordnung (EU) 2021/694 des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur
Aufstellung des Programms ,,Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240
(ABI. L 166 vom 11.5.2021, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/req/2021/694/0j).

Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Grundung der gemeinsamen
Unternechmen im Rahmen von ,Horizont Europa®“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EG)
Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU) Nr. 559/2014, (EU) Nr. 560/2014, (EU)
Nr.561/2014 und (EU) Nr.642/2014 (ABIl. L427 vom 30.11.2021, S.17, ELLI:
http://data.europa.eu/eli/req/2021/2085/0j).

Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Strategieplan fir die Bildung in MINT-
Fachern: Kompetenzen flr Wettbewerbsfahigkeit und Innovation.
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_de.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/news/new-digital-skills-academies-support-eus-technological-
sovereignty-competitiveness-and-preparedness.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen uber ein Konzept fiir einen européischen
Hochschulabschluss.
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fir die Portabilitat von Kompetenzen** und die europaischen Hochschulallianzen*®
sollten zur Entwicklung spezifischer MaRnahmen fir den Halbleitersektor beitragen.
Ebenso sollten Synergien mit Initiativen wie dem EU-Talentpool*, die die
internationale Anwerbung erleichtern, gepruft werden, um Fachkrafte aus Drittstaaten
fur die Union zu gewinnen.

Der Zugang zu Offentlich finanzierten Infrastrukturen wie Pilot- und Testanlagen
sowie zu den Kompetenzzentren sollte einem breiten Spektrum von Anwendern
offenstehen und sollte grofen Unternehmen auf transparente Weise, nicht
diskriminierend und zu Marktbedingungen (oder auf Kostenbasis zuzilglich einer
angemessenen Marge) gewéhrt werden, wéhrend KMU und akademische
Einrichtungen bevorzugten Zugang oder Preisnachlédsse erhalten kdnnen, sodass eine
breitere Beteiligung an der Halbleiterinnovation erleichtert wird sowie die
Entwicklung und Verbreitung industrieller Fahigkeiten in der gesamten Union
unterstutzt werden. Dar(iber hinaus sollten die Forschungs- und Innovationstatigkeiten
im  Rahmen der Initiative ,,Chips fiir  Europa 2.0“, einschlieBlich
Technologieinfrastrukturen, auch dem  Verteidigungssektor  zugutekommen,
unbeschadet weiterer Tétigkeiten zur Entwicklung von Verteidigungsguitern und -
technologien, die im Rahmen der Verordnung (EU) 2025/2643 stattfinden kdnnen.

Der Erfolg der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* kann daher nur auf gemeinsamen
Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Union aufbauen, um die betréchtlichen
Kapitalkosten mitzutragen, die Verfligbarkeit von Ressourcen fir virtuellen Entwurf,
Tests und Pilotprojekte auszuweiten sowie die Verbreitung von Fachwissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen zu unterstiitzen. Angesichts des besonderen Charakters
der betreffenden Mallnahmen sollten die Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%,
insbesondere die Tatigkeiten im Rahmen des ,,Chip-Fonds®, gegebenenfalls auch
durch eine Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des Fonds ,,InvestEU* unterstiitzt
werden. Die Unterstiitzung im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 sollte
genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen infolge
der hohen Kapitalintensitat, des hohen Risikos und der komplexen Struktur des
Halbleiterokosystems auf verhaltnismalige, kosteneffiziente Weise auszugleichen,
wobei die MaBnahmen weder private Finanzierung duplizieren oder verdrangen noch
den Wettbewerb im Binnenmarkt verfalschen sollten. Die MaRnahmen sollten einen
klaren Mehrwert fiir die gesamte Union aufweisen.

Dariiber hinaus sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* weiterhin auf der soliden
Wissensgrundlage aufbauen und Synergien mit MaBnahmen stérken, die derzeit von
der Union und den Mitgliedstaaten durch Programme sowie durch Forschungs- und
InnovationsmaRRnahmen im Bereich der Halbleiter und der Entwicklung von Teilen der
Wertschopfungskette unterstitzt werden, insbesondere durch Horizont Europa und das
Programm Digitales Europa, mit dem Ziel, die Union als weltweiten Akteur auf dem
Gebiet der Halbleitertechnologie und ihrer Anwendungen zu starken und im Einklang
mit der Mitteilung der Kommission mit dem Titel ,,Digitaler Kompass 2030: der
europidische Weg in die digitale Dekade** ihren globalen Anteil an der Fertigung zu
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15892-Fair-labour-mobility-
package-Skills-portability-1-digitalised-cross-border-portability-of-qualifications-and-skills_de.
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative/map.
Verordnung (EU) 2026/1047 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2026 zur
Einrichtung eines EU-Talentpools.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Digitaler Kompass 2030: der europdische Weg in
die digitale Dekade, COM(2021) 118 final vom 9. Mérz 2021.
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steigern. Ferner werden voraussichtlich private Investitionen zur Ergédnzung der Mittel
der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 mobilisiert, um zum Erreichen der Ziele der
Initiative beizutragen. Ergdnzend zu diesen Tétigkeiten gdbe es im Rahmen der
Initiative ,,Chips flir Europa 2.0“ auch eine enge Zusammenarbeit mit weiteren
einschldgigen Interessentragern, unter anderem der Industrieallianz fir Halbleiter.

Die Forschung und Entwicklung (FUE) in der Union ist zunehmend Praktiken
ausgesetzt, die auf die Entwendung von vertraulichen Informationen,
Geschaftsgeheimnissen und geschitzten Daten abzielen, wie etwa Diebstahl geistigen
Eigentums, erzwungene Technologietransfers und Wirtschaftsspionage. Um negative
Auswirkungen auf die Interessen der Union und die Ziele der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 zu verhindern, muss ein Ansatz verfolgt werden, der sicherstellt, dass der
Zugang zu wirtschaftlich sensiblen Informationen oder Ergebnissen — einschliel3lich
Daten und Fachkenntnissen — und deren Nutzung, die Sicherheit und die Ubertragung
des Eigentums an Ergebnissen sowie durch Rechte des geistigen Eigentums geschiitzte
Inhalte, die in Verbindung mit von der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzten
Tatigkeiten oder als Ergebnis davon generiert werden, geschutzt werden. Um diesen
Schutz zu gewibhrleisten, sollten alle durch die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%
unterstitzten und aus den Programmen Horizont Europa und Digitales Europa sowie
deren Nachfolgern im Zuge kinftiger mehrjahriger Finanzrahmen finanzierten
MaRnahmen den einschlégigen Bestimmungen dieser Programme entsprechen, zum
Beispiel in Bezug auf die Teilnahme von Einrichtungen mit Sitz in mit dem Programm
assoziierten Drittlandern, Finanzhilfevereinbarungen, Eigentum und Schutzrechte,
Sicherheit, Nutzung und Verbreitung, Ubertragung und Lizenzierung sowie
Zugangsrechte. Bei der Durchfihrung dieser Programme konnen bestimmte
Bestimmungen festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf die Beschrankungen von
Ubertragungen und Lizenzierungen gemaR Artikel 40 Absatz 4 der Verordnung
(EU) 2021/695 und auf die Beschrankung der Teilnahme von Rechtstrdgern mit Sitz in
bestimmten assoziierten oder sonstigen Drittlandern aufgrund von strategischen
Vermdgenswerten, Interessen, der Autonomie oder Sicherheitsgriinden der Union und
ihrer Mitgliedstaaten gemald Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/695 und
gemal Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/694. Darlber hinaus sollten die
Behandlung wirtschaftlich sensibler Informationen, die Sicherheit, die Vertraulichkeit
sowie der Schutz von Geschaftsgeheimnissen und von Rechten des geistigen
Eigentums  den Rechtsvorschriften der Union, einschliel3lich der
Richtlinien 2004/48/EG und (EU) 2016/943% des Europaischen Parlaments und des
Rates und dem nationalen Recht unterliegen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten
konnen Technologietransfers aufgrund von Sicherheitsinteressen der Union und
nationalen Sicherheitsinteressen im Zusammenhang mit Investitionen in Anlagen, die
in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, geméal der Verordnung
(EU) 2019/452 des Europaischen Parlaments und des Rates schiitzen.

Damit in allen industriellen Wertschopfungsketten vermehrt in der Union entworfene
und/oder in der Union hergestellte Halbleiter verwendet werden, ist es erforderlich,
engere Verbindungen zwischen dem Halbleiterangebot und der nachgelagerten
industriellen Halbleiternachfrage zu foérdern und dabei gleichzeitig die Kohérenz mit
den internationalen Verpflichtungen und den Wettbewerbsvorschriften der Union zu

46

Richtlinie (EU) 2016/943 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 (ber den
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschaftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABI. L 157 vom 15.6.2016,
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/0j).
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wahren. Insbesondere sollte eine verstarkte Koordinierung zwischen Anbietern und
Anwendern von Halbleitertechnik die Ermittlung der Gesamtnachfrage, die
Entwicklung gemeinsamer technischer Anforderungen und die Entwicklung von
Losungen, die auf die Bedurfnisse der Industrie in der Union zugeschnitten sind,
erleichtern. Eine solche Koordinierung ist besonders wichtig in Schlisselsektoren wie
Cloud-Computing, Automobilindustrie, Luftfahrt, Telekommunikation, Verteidigung
und Robotik, die durch hohe Anforderungen an Leistung, Sicherheit, Zuverlassigkeit
und Energieeffizienz gepragt sind und in denen Halbleiter eine wichtige grundlegende
Technologie fiir Innovation, digitalen Wandel und strategische Autonomie darstellen.
In diesen Sektoren kann eine friihzeitige Einbeziehung der Anwender schon in der
Entwurfs- und Entwicklungsphase die Zeit bis zur Marktreife erheblich verkirzen, die
Systemintegration verbessern und sicherstellen, dass Halbleiterlésungen ihren Zweck
erfillen und auf sich wandelnde Industriestandards und betriebliche Einschrankungen
abgestimmt sind. Zu diesem Zweck sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten und den einschldgigen Interessentrdgern die notwendigen
Voraussetzungen daftir schaffen, dass die Industrieallianz fir Halbleiter die
industrielle Kontaktvermittlung, gemeinsame Entwurfstatigkeiten und
Kooperationsinitiativen, auch uber ein Nachfrageforum, erleichtert, um im Einklang
mit den Wettbewerbsvorschriften der Union und in einer Weise, die mit den
internationalen Verpflichtungen der Union im Einklang steht, eine Briicke zwischen
Angebot und Nachfrage zu schlagen, Innovationsokosysteme zu férdern und die
Einfihrung von Halbleiterlésungen in der Union zu beschleunigen. Bei Halbleitern,
die im Verteidigungssektor und in der Weltraumwirtschaft verwendet werden, die
hochspezialisiert sind und in extremen und feindseligen Umgebungen zuverl&ssig
funktionieren mussen, sollte die Kommission die Tatigkeiten im Rahmen der EU-
Beobachtungsstelle fir kritische Technologien fir Weltraum und Verteidigung
weiterhin koordinieren.

In der Weltraumwirtschaft und im Verteidigungssektor werden die Tatigkeiten zur
Ermittlung von Lucken, Schwachstellen und Bedirfnissen im Rahmen der bereits
eingerichteten EU-Beobachtungsstelle fur kritische Technologien (OCT) fortgesetzt.
Spezifische Technologiefahrpldéne der EU fur Weltraum und Verteidigung,
einschlieBlich Halbleiter, die auf der OCT Rechnung tragen und Forschung,
Innovation und Industrialisierung abdecken, werden in das Arbeitsprogramm der EU
fur Weltraum- und Verteidigungsentwicklungstatigkeiten einfliel3en.

Das Nachfrageforum sollte es potenziellen Anwendern von Halbleitertechnologien
ermoglichen, ihren Bedarf und ihre erwarteten Spezifikationen aus einer aggregierten
oder branchenweiten Perspektive zu formulieren, und gleichzeitig européische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte in die Lage versetzen, ihre
technologischen  Fahigkeiten und vorgeschlagenen Ldsungen  vorzustellen.
MalRnahmen im Zuge der Nachfragebeschleunigung sollten Kooperationsplattformen,
Pilotprojekte und Entwurfspartnerschaften erleichtern und die friihzeitige Validierung
und Einfiihrung innovativer Halbleiterlésungen in der Union ermdglichen. Sie kénnen
auch zum Wachstum innovativer Okosysteme beitragen und das Entstehen von
Leitmdrkten in  Schlisselsektoren  beglnstigen und so die industrielle
Wettbewerbsféhigkeit und technologische Souverénitat der Union starken. Alle im
Rahmen des Nachfrageforums und der MaRnahmen im  Zuge der
Nachfragebeschleunigung  durchgefuhrten  Téatigkeiten  sollten  in  voller
Ubereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht der Union und anderen einschlagigen
Bestimmungen des Unionsrechts durchgefiihrt werden, wobei sicherzustellen ist, dass
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die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen oder
zum unerwinschten Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen fuhrt.

Um die breite Einfihrung von Systemen zur Integration fortgeschrittener
Halbleitertechnik in der Union zu fordern, missen gezielte Malknahmen zur
Verbesserung der Zusammenarbeit und Innovation unterstiitzt werden. Insbesondere
kann die Erleichterung der Schaffung von Regelungen fir eine grenziberschreitende
gemeinsame Beschaffung zwischen 6ffentlichen Auftraggebern oder Vergabestellen
dazu beitragen, die Nachfrage zu biindeln, die Marktfragmentierung zu verringern und
effizientere Investitionen in komplexe und kostspielige Halbleitersysteme zu
ermoglichen. Gleichzeitig ist die Unterstitzung der Integration und Einfiihrung
innovativer Halbleitertechnik unerldsslich, um ihre Verbreitung in Schlusselsektoren,
einschlieBlich digitaler Infrastruktur, kinstlicher Intelligenz und industrieller
Anwendungen, zu beschleunigen und so die technologische Kapazitdt und
Wettbewerbsféhigkeit der Union zu starken. Um die wirksame Durchfiihrung solcher
MalRnahmen zu gewaéhrleisten, sollte die Kommission 6ffentlichen Auftraggebern
technische und rechtliche Leitlinien an die Hand geben. Diese Leitlinien sollten
offentliche Auftraggeber bei der Anwendung von Kriterien fir Versorgungssicherheit,
Cybersicherheit, Resilienz, Energieeffizienz, Lebenszyklusleistung,
Lieferkettentransparenz und Unionsmehrwert bei der Beschaffung von Systemen mit
innovativen Halbleiterentwirfen und -l6sungen im Einklang mit dem geltenden
Unionsrecht und den internationalen Verpflichtungen unterstiitzen. Insbesondere
sollten  vorkommerzielle  Auftragsvergabe, Innovationspartnerschaften  und
gemeinsame Vergabeverfahren gefordert werden, die eine friihzeitige Nachfrage nach
in der Union entwickelter und/oder hergestellter vertrauenswiirdiger Halbleitertechnik
schaffen konnen.

Angesichts ihrer Bedeutung fur die Gewahrleistung der Versorgungssicherheit und die
Schaffung  eines  resilienten  Halbleiterokosystems  sollten  europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte als im 6ffentlichen Interesse
liegend betrachtet werden. Die Gewadhrleistung der Sicherheit der Versorgung mit
Halbleitern ist auch fir die Digitalisierung wichtig, die den griinen Wandel in vielen
anderen Sektoren ermdglicht. Um Investitionen in den Halbleitersektor der Union
anzuziehen und zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union beizutragen, konnen die Mitgliedstaaten
Unterstitzungsmalinahmen, einschlieBlich Anreize, anwenden und administrative
Unterstitzung  in  nationalen  Genehmigungsverfahren  fur  europdische
Halbleitertechnologieinitiativen vorsehen. Im Mehrjéhrigen Finanzrahmen 2028-2034
konnen Plane fir nationale und regionale Partnerschaft vorbehaltlich der
Bestimmungen dieser Plane Teil der Unterstiitzung sein. Die Madoglichkeit der
Unterstutzung durch die Mitgliedstaaten sollte — soweit zutreffend — die Zustandigkeit
der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen nach den Artikeln 107
und 108 AEUV unberthrt lassen. Um die korrekte und effiziente Anwendung der
Vorschriften ber staatliche Beihilfen sicherzustellen, hat die Kommission in ihrer
Mitteilung mit dem Titel ,,Ein Chip-Gesetz fiir Europa“*’ bereits anerkannt, dass die
Gewadhrung staatlicher Beihilfen fur Halbleiterproduktionsanlagen auf Einzelfallbasis
bewertet werden muss, um die Versorgungssicherheit der Union und die Resilienz der
Lieferkette zu gewahrleisten und zugleich erhebliche positive Auswirkungen auf die

47

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Chip-Gesetz fur Europa, COM(2022) 45 final
vom 8.2.2022.
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Wirtschaft insgesamt zu erzielen. Dariliber hinaus sollten die Verfahren fir die
Anerkennung als européische Halbleitertechnologieinitiativen und fir die etwaige
Genehmigung staatlicher Beihilfen parallel durchgefuhrt werden, um das
Beschlussverfahren zu beschleunigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung
europdischer Halbleitertechnologieinitiativen im Einklang mit dem Unionsrecht
unterstiitzen. Bei der Durchfiihrung von Unterstiitzungsmafnahmen fiir européische
Halbleitertechnologieinitiativen sollten die Mitgliedstaaten die Festlegung von
Anforderungen der Nichtdiskriminierung in Bezug auf den Schutz und die Sicherheit
geistigen Eigentums, einschlieRlich Cybersicherheit, und die Vertraulichkeit in
Erwagung ziehen und kénnten GegenmafRnahmen empfehlen, um spezifischen Risiken
im Zusammenhang mit Eingriffen, erzwungenen Technologietransfers und Diebstahl
geistigen Eigentums durch Einrichtungen aus Drittldndern entgegenzuwirken.

Um den Aufbau der erforderlichen entsprechenden Entwurfsfahigkeiten zu fordern,
konnen die Mitgliedstaaten solche Tatigkeiten im Einklang mit den Vorschriften tber
staatliche Beihilfen, einschlielRlich aufgrund des Rahmens fir staatliche Beihilfen fiir
Forschung, Entwicklung und Innovation*® oder der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission®, unterstiitzen.

Um den Aufbau des erforderlichen Fertigungsvermégens und der entsprechenden
Entwurfsfahigkeit zu unterstiitzen und damit die Versorgungssicherheit in der Union
sicherzustellen und die Resilienz des Halbleiterokosystems der Union zu starken, kann
eine offentliche Unterstiitzung sinnvoll sein, sofern dies nicht zu Verzerrungen im
Binnenmarkt fuhrt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, bestimmte
Bedingungen fir die Durchfuhrung spezifischer zur Verwirklichung der Ziele dieser
Verordnung beitragender Projekte durch Akteure auf Unionsebene zu harmonisieren
und einen Rahmen fiir die Anerkennung europaischer Halbleitertechnologieinitiativen
zu schaffen.

Européische Halbleitertechnologieinitiativen sollten in der Union neuartige
Fahigkeiten bereitstellen, die zur Unumganglichkeit, zur Resilienz, zum Erfolg, zur
Wettbewerbsfahigkeit und zur Versorgungssicherheit des Halbleiterokosystem der
Union beitragen. Das Kriterium fiir die Einstufung als ,,neuartige Initiative ist, dass
mit dieser ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das
Endprodukt in den Binnenmarkt eingefiihrt wird, das auf neuen oder bestehenden,
auch ausgereiften und hochmodernen Technologieknoten beruhen konnte. Eine
Initiative, die eine Innovation in Bezug auf den Herstellungsprozess oder das
Endprodukt bietet, die einer in der Union bereits bestehenden oder geplanten
Innovation &hnelt, kann dennoch als neuartig anerkannt werden, wenn nachgewiesen
werden kann, dass die Initiative erforderlich ist, um die Resilienz und
Versorgungssicherheit der Union zu gewaéhrleisten, indem tberméfige strategische
Abhangigkeiten von Einfuhren aus Drittlandern verringert werden. Eine solche
Initiative sollte gesondert bewertet werden, wobei beispielsweise einschlagige
Marktanalysen, der Grad der Konzentration der Abhangigkeiten und das Risiko der
Schaffung von Uberkapazititen zu beriicksichtigen sind.

48

49

Mitteilung der Kommission — Unionsrahmen flr staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung,
Entwicklung und Innovation, C(2022) 7388 (ABI. C 414 vom 28.10.2022, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, ELLI:
http://data.europa.eu/eli/req/2014/651/0j).
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Einschlagige Innovationselemente  neuartiger  Initiativen ~ konnten  der
Technologieknoten oder das Trégermaterial sein oder aber Ansétze, die zu
Verbesserungen bei der Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der
Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der Zuverléssigkeit
sowie bei der Integration neuer Funktionen wie etwa der Kl, bei der Speicherkapazitat
oder anderen Funktionen flhren. Die Integration verschiedener Prozesse, die zu
Effizienzsteigerungen fuhren, oder die Automatisierung von Packaging und Montage
sind ebenfalls Beispiele flr Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile wirden
innovative Elemente eine quantifizierbare Verringerung des Energie-, Wasser- oder
Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der Recyclingféhigkeit umfassen.

Damit offentliche Investitionen in europdische Halbleitertechnologieinitiativen und
strategische Projekte tatséchlich zu einer Erhohung der Versorgungssicherheit und der
Resilienz der Union fihren, sollten Unternehmen, die eine Anerkennung oder
Unterstitzung im Rahmen dieser Verordnung beantragen, nachweisen, dass sie ihre
Lieferkette so gestalten werden, dass die Abhédngigkeit der Lieferkette von
auslandischen Unternehmen verringert wird. Diese Informationen sollten, sofern dies
fur die Tatigkeiten der Initiative relevant ist, die Herkunft der wesentlichen
Halbleiterfertigungsausriistungen und -trager und Angaben zum Umfang umfassen, in
dem aus Grinden der technischen Leistung eine Beschaffung von Unternehmen aus
Drittlandern  erforderlich ist. Im Falle der Front-End- oder Back-End-
Halbleiterfertigung sollten die Unternehmen auch die anderen einschlégigen vor- bzw.
nachgelagerten Front-End- oder Back-End-Fertigungsprozesse angeben, die mit der
Investition innerhalb und aul3erhalb der Union verbunden sind.

Um Investitionen in die Halbleiterfertigung zu erleichtern, sollten die Behorden die
notwendigen grundlegenden Voraussetzungen flr den nachhaltigen Betrieb solcher
Anlagen bericksichtigen, einschlieBlich des Zugangs zu Energie, Wasser und anderen
kritischen Infrastrukturressourcen. Im Interesse der langfristigen Resilienz und
Nachhaltigkeit des Halbleiterokosystems in der Union sollte dem erwarteten
Ressourcenbedarf und den  mit  solchen  Investitionen  verbundenen
Umweltauswirkungen angemessen Rechnung getragen werden.

Bietet eine europaische Halbleitertechnologieinitiative Unternehmen, die vom
Betreiber der Anlage unabhangig sind, Produktionskapazitat an, so sollte die Initiative
eine angemessene und wirksame funktionale Trennung vornehmen, umsetzen und
aufrechterhalten, um einen Austausch vertraulicher Informationen zwischen der
internen und der externen Produktion zu verhindern. Dies sollte fir alle Informationen
gelten, die in der Entwurfsphase und im Rahmen der Front-End- oder Back-End-
Fertigungsprozesse erlangt werden.

Um als européische Halbleitertechnologieinitiative eingestuft zu werden, sollte die
Einrichtung der Initiative durch ein inlandisches Unternehmen mittel- bis langfristig
eine eindeutig positive Auswirkung auf die Halbleiterwertschdpfungskette der Union
im  Hinblick darauf haben, die Resilienz, Wettbewerbsfahigkeit und
Innovationsfahigkeit des Halbleiter-Okosystems, einschlieRlich des Wachstums von
Start-ups und KMU, sicherzustellen und zum parallelen griinen und digitalen Wandel
der Union beizutragen, mit Ausstrahlungseffekten tber das Unternehmen oder den
betreffenden Mitgliedstaat hinaus. Aus denselben Griinden sollte die Beteiligung an
der Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,,Plattform*)
fur Produktionsanlagen — wie Front-End- und Back-End-Produktionsanlagen, aber
auch fur andere Produktionsanlagen wie zur Herstellung von Ausriistung, Tragern
oder Werkstoffen fir die Halbleiterfertigung — verpflichtend sein. Diese Verpflichtung
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dient der Starkung der Resilienz, Wettbewerbsfahigkeit und Innovation der
Lieferketten des Halbleiterokosystems. Fir die Einstufung als européische
Halbleitertechnologieinitiative ~ kdnnen  verschiedene  Téatigkeiten inlandischer
Unternehmen in Betracht gezogen werden, die positive Ausstrahlungseffekte bewirken
sollen, beispielsweise die Gewéhrung des Zugangs zu Fertigungsanlagen gegen eine
marktlbliche Gebuhr, die Bereitstellung von Process Design Kits fir kleinere
Entwurfsunternehmen oder fiir die virtuelle Entwurfsplattform, die Verbreitung von
Ergebnissen ihrer FUE-Tétigkeiten, die Forschungszusammenarbeit mit europdischen
Universitaten und Forschungsinstituten, die Zusammenarbeit mit nationalen Behorden
oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur Kompetenzentwicklung
beizutragen, der Beitrag zu unionsweiten Forschungsprojekten, oder das Angebot
spezieller Unterstutzungsmdoglichkeiten fir Start-ups und KMU. Auswirkungen, die
sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in Bezug auf Kohdsionsziele, sollten
als einer der Indikatoren fir eindeutig positive Auswirkungen einer europdischen
Halbleitertechnologieinitiative auf die Halbleiterwertschopfungskette in der Union
betrachtet werden.

Um Rechtsklarheit und eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu
gewdhrleisten, missen die Bedingungen prézisiert werden, unter denen ein
Unternehmen als europdische Halbleitertechnologieinitiative anerkannt werden kann.
Die Erfahrungen mit der Umsetzung des Rahmens fir integrierte Produktionsstatten
und offene EU-Fertigungsbetriebe gemaR der Verordnung (EU) 2023/1781 haben
gezeigt, dass bei den Unternehmen und Mitgliedstaaten Unsicherheiten dartiber
entstanden sind, ob der Status einer Halbleitertechnologieanlage vom Erhalt
Offentlicher Unterstlitzung abhéangig ist. Daher sollte ausdriicklich klargestellt werden,
dass sich ein Antrag auf einen solchen Status zwar auf eine neuartige Initiative
beziehen sollte, die Gewahrung des Status jedoch nicht davon abhéngig gemacht
werden sollte, ob dafurr bereits Unterstiitzung oder administrative Hilfe geleistet wird.
Folglich konnen neuartige Initiativen unabhangig davon, ob sie 6ffentliche Mittel
empfangen, den Status einer europaischen Halbleitertechnologieinitiative erhalten,
sofern sie die in dieser Verordnung festgelegten einschldgigen Anforderungen
erfullen.

Es ist wichtig, dass européische Halbleitertechnologieinitiativen nicht der
extraterritorialen Anwendung von Gemeinwohlverpflichtungen unterliegen, die von
Drittlandern auferlegt werden und die ihre Fahigkeit beeintrdchtigen konnten, das
Endprodukt ihrer Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermdgenswerte oder
Ressourcen, ihres geistigen Eigentums oder ihrer Fachkenntnisse zu nutzen oder
wiederauszufuhren, das sie zur Erfullung ihrer Verpflichtungen aus dieser Verordnung
bendtigen, insbesondere derjenigen in Verbindung mit der Versorgungssicherheit.

Angesichts der raschen Entwicklung der Halbleitertechnologien und im Hinblick auf
die Starkung der kunftigen industriellen Wettbewerbsféhigkeit der Union sollten
europdische Halbleitertechnologieinitiativen in der Union in kontinuierliche
Innovation investieren, um konkrete Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu
erzielen oder Technologien der néchsten Generation vorzubereiten. Solche Initiativen
sollten in der Lage sein, neue Entwicklungen zu testen und zu erproben, und zwar
dank ihres bevorzugten Zugangs zu den Pilotanlagen der mit der Verordnung
(EU) 2023/1781 eingerichteten Initiative ,,Chips fiir Europa“ und der Initiative ,,Chips
fir Europa 2.0%, der durch im Schnellverfahren bearbeitete Antrdge gewéhrt wird.
Durch einen solchen bevorzugten Zugang sollte der effektive Zugang anderer
interessierter Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen
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unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert werden. Unter
Bertcksichtigung der Bedeutung qualifizierter Arbeitskrafte fur die Verwirklichung
der Ziele dieser Verordnung sollten europdische Halbleitertechnologieinitiativen die
Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und
Qualifizierungsmanahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten
Arbeitskraften unterstitzen.

Um ein einheitliches und transparentes Verfahren fur die Erlangung des Status einer
europdischen Halbleitertechnologieinitiative zu ermdéglichen, sollte die Kommission
den Beschluss Uber die Zuerkennung dieses Status jeweils auf Antrag einzelner
Unternehmen oder von Unternehmenskonsortien erlassen. Der Status sollte sowohl fir
die Errichtung einer neuen Halbleiterfertigungsinitiative als auch fir die erhebliche
Ausweitung oder innovative Umgestaltung einer bestehenden
Halbleiterfertigungsinitiative gelten. Um der Bedeutung einer koordinierten und
kooperativen Umsetzung der geplanten Anlage Rechnung zu tragen, sollte die
Kommission gegebenenfalls bei ihrer Bewertung die Bereitschaft eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Initiative einzurichten
beabsichtigt, berucksichtigen, die Einrichtung dieser Initiative zu unterstiitzen.
Dariiber hinaus konnte die Kommission bei der Bewertung der Tragfahigkeit des
Geschéftsplans die Gesamtergebnisse des Antragstellers sowie das Vorliegen
geeigneter MaRnahmen zum Schutz geistigen Eigentums und wirtschaftlich sensibler
Informationen berlcksichtigen.

Angesichts der mit der Anerkennung als europaische Halbleitertechnologieinitiative
verbundenen Rechte sollte die Kommission iberwachen, ob Initiativen, denen dieser
Status zuerkannt wurde, die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen
weiterhin erfullen. Ist dies nicht mehr der Fall, so sollte die Kommission das Recht
haben, den Status und die damit verbundenen Rechte zu Uberprufen und diesen Status
erforderlichenfalls aufzuheben. Ein etwaiger Beschluss ber die Aufhebung dieses
Status sollte nur nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums und mit
ordnungsgeméler Begriindung angenommen werden. Dementsprechend sollte das
Unternehmen, das eine europdische Halbleitertechnologieinitiative betreibt, die
Maglichkeit haben, proaktiv eine Uberpriifung der Dauer des Status oder der
Durchfuhrungspléane zu beantragen, wenn unvorhergesehene duf3ere Umstande, wie
etwa schwerwiegende Stérungen mit unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen
auf die anerkannte Initiative, Auswirkungen auf seine Fahigkeit haben konnten, die
anwendbaren Kriterien zu erfillen.

Um die technologische Souveranitat, die Resilienz, die Unumgénglichkeit, die
Wettbewerbsféhigkeit und den Erfolg der Union im Bereich der Halbleitertechnik zu
starken, mussen von inlandischen Unternehmen durchgefiihrte Projekte wvon
strategischer Bedeutung entlang der gesamten Halbleiterwertschopfungskette ermittelt
und unterstitzt werden. Unbeschadet des ndchsten mehrjéhrigen Finanzrahmens
(2028-2034) sollte strategischen Projekten im Halbleiterbereich Unterstlitzung aus
Programmen, Fonds und Instrumenten der Union im Einklang mit den in den
Verordnungen zur Einrichtung dieser Fonds und Programme festgelegten Zielen
gewahrt werden. Insbesondere sollte diesen strategischen Projekten das
Wettbewerbsféhigkeitssiegel verliehen werden, wenn sie die in der Verordnung
(EU) 2026/XXX [zur Einrichtung des Européischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit
(ECF)] ([1]) festgelegten Bedingungen als hochwertige Projekte erfillen, die zum Ziel
des Europdischen Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit beitragen. Strategische Projekte
sollten zu Zielen von gemeinsamem Unionsinteresse beitragen und die Kapazitaten der
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Union fur Entwurf, Herstellung und Integration fortgeschrittener Halbleitertechnik
stérken sowie einen klaren Unionsmehrwert und eine grenzlberschreitende Dimension
aufweisen, insbesondere durch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
oder durch eine koordinierte offentliche Unterstltzung. Sie sollten zur Férderung der
Resilienz und Robustheit des Halbleiterokosystems der Union beitragen, unter
anderem durch die Beseitigung von Engpassen, die Starkung der Halbleiterlieferketten
und die Verbesserung der Innovation und industriellen Einfuhrung. Die Beteiligung
innovativer KMU und kleiner Midcap-Unternehmen an strategischen Projekten wird
unterstutzt.

Sowohl strategische Projekte als auch europaische Halbleitertechnologieinitiativen
sollten sich nicht nur auf hochmoderne Halbleiterknoten konzentrieren konnen,
sondern auch auf innovative bestehende und ausgereifte Technologieknoten, wenn
dies erforderlich ist, um die  Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz  und
Versorgungssicherheit der Union bei strategisch wichtigen Halbleitertechnologien und
industriellen Anwendungen zu erhalten und auszubauen. Damit strategische Projekte
wirksam zur langfristigen Wettbewerbsféhigkeit der Union beitragen, sollten solche
Projekte die Entwicklung oder Einflihrung kritischer Kapazitaten, Technologien oder
Fahigkeiten in der Union unterstiitzen. Dies sollte insbesondere Tatigkeiten umfassen,
die strategische Abhangigkeiten verringern und die technologische Fihrungsposition
der Union in Schlisselsegmenten der Halbleiterwertschopfungskette starken, unter
anderem durch die Ermdglichung, Férderung oder Sicherung kritischer Technologien
und Fahigkeiten innerhalb der Union.

Werden strategische Projekte tber mehrere Standorte hinweg umgesetzt, sollten sie
von einem einzigen Konsortium durchgefiihrt werden und als integrierte Einheit
funktionieren, um Kohérenz, Effizienz und eine wirksame Koordinierung der
Tatigkeiten zu gewahrleisten.

Angesichts des strategischen Charakters des Halbleitersektors und seiner Bedeutung
fiir die Sicherheit sollten flr die Beteiligung an strategischen Projekten angemessene
Bedingungen gelten. Im Einklang mit Artikel 136 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 des Europaischen Parlaments und des Rates® wire es moglich,
die Beteiligung bestimmter Einrichtungen zu beschréanken oder auszuschlief3en, wenn
dies den strategischen Vermdogenswerten, den Interessen, der Autonomie oder der
Sicherheit der Union zuwiderlaufen wirde. Grundsatzlich sollte die Beteiligung an
strategischen Projekten auf in der Union niedergelassene Rechtstrager beschrankt
werden. Abweichend davon und in hinreichend begrindeten Féllen kann die
Beteiligung jedoch auf in Drittlindern niedergelassene Rechtstrager ausgeweitet
werden, sofern dies den anwendbaren Bedingungen und Garantien entspricht und den
strategischen Vermdgenswerten, den Interessen, der Autonomie oder der Sicherheit
der Union nicht zuwiderl&auft.

Um fir Flexibilitat zu sorgen und den technologischen Entwicklungen sowie den sich
wandelnden Markterfordernissen Rechnung zu tragen, sollte in dieser Verordnung eine
Liste indikativer Technologiebereiche flr strategische Projekte festgelegt werden. Der
Kommission sollte die Befugnis Ubertragen werden, diese Liste gemal
Artikel 290 AEUV zu andern, um diese Bereiche angesichts des technologischen
Wandels und der fir den Halbleitersektor relevanten Marktentwicklungen zu

50

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 Uber die Haushaltsordnung fir den Gesamthaushaltsplan der Union (ABI. L, 2024/2509,
26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/req/2024/2509/0j).
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aktualisieren. Zur Gewabhrleistung einer koharenten und effizienten Ermittlung und
Auswahl strategischer Projekte sollte die Kommission unter Berlicksichtigung der
Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums vorrangige Bereiche ermitteln
und eine Liste von Themen fur moégliche Projekte erstellen. Die Durchfiihrung von
MaRnahmen zur Unterstitzung solcher Projekte sollte gegebenenfalls Uber das
Gemeinsame Unternehmen fur Chips im Einklang mit seiner Satzung und seinen
Arbeitsprogrammen erfolgen. Um die Souverdnitat der Union zu starken und die
Sicherheit der Versorgung mit hochmodernen Halbleitern zu gewdhrleisten, ist es
angezeigt, vorrangig einen offenen Fertigungsbetrieb fir fortgeschrittene
Halbleiterfertigungsfahigkeiten in der Union Vorrang einzurichten, der gegebenenfalls
auf der Grundlage des offenen Zugangs fiir verschiedene Nutzer betrieben werden
sollte. Dieses strategische Projekt konnte durch andere strategische Projekte ergénzt
werden, z. B. in den Bereichen Speicher, Entwurf und andere Halbleitertechnologien.

Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips sollte im Rahmen seines Arbeitsprogramms
MalRnahmen zur Unterstlitzung strategischer Projekte durchfiihren, unter anderem
durch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschldgen im Einklang mit seinen
geltenden Vorschriften. Die Vorschlage sollten nach den Verfahren und Kriterien
bewertet werden, die in dem fur das Gemeinsame Unternehmen fur Chips geltenden
Rahmen festgelegt sind. Um Effizienz zu gewéhrleisten und doppelte Bewertungen zu
vermeiden, sollte sich die Kommission bei der Benennung strategischer Projekte auf
die Ergebnisse der vom Gemeinsamen Unternehmen fir Chips durchgeflhrten
Bewertung stiitzen. Projekte, die fir eine Finanzierung durch das Gemeinsame
Unternehmen fur Chips ausgewahlt wurden und die in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien erflllen, sollten fir die Benennung als strategische Projekte in Betracht
kommen.

Die Benennung eines Projekts als strategisches Projekt sollte das Ergebnis von
Finanzierungsbeschliissen im Rahmen des Gemeinsamen Unternehmens fir Chips
unberhrt lassen. Projekte, die nicht fiir eine Unionsfinanzierung ausgewahlt wurden,
sollten dennoch vorbehaltlich der Zustimmung des Antragstellers den Status eines
strategischen Projekts erhalten konnen, sodass sie die mit dem Status gemaR dieser
Verordnung verbundenen Rechte genieBen kodnnen und den entsprechenden
Verpflichtungen unterliegen. Zu den Rechten gehdren die Einbeziehung strategischer
Projekte in das Nachfrageforum, der mégliche Erhalt 6ffentlicher und administrativer
Unterstitzung und der Erhalt eines Status des Uberwiegenden offentlichen Interesses
sowie moglicherweise eines Status der hochsten nationalen Bedeutung, der flr
Genehmigungsverfahren relevant ist; die Verpflichtungen umfassen diejenigen, die
auch fir europdische Halbleitertechnologieinitiativen gelten, wie die Beteiligung an
der Unternehmensplattform fir die Halbleiterlieferkette und die Verpflichtung zur
Annahme vorrangiger Auftrdge. Strategische Projekte sollten dieselben Rechte
genieBen und denselben  Verpflichtungen unterliegen wie  européische
Halbleitertechnologieinitiativen, sofern sie die einschl&dgigen Anforderungen erfillen,
damit ein kohé&renter Rechtsrahmen gewahrt bleibt und sie einen moglichst groflRen
Beitrag zu den Zielen der Union im Halbleitersektor leisten. Bei einer solchen
Benennung sollte gegebenenfalls auch ihr Status als neuartige Initiative bestétigt und
die Dauer dieses Status auf der Grundlage der erwarteten Lebensdauer des Projekts
festgelegt werden.

Damit strategische Projekte auch weiterhin die in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien erfullen, sollte die Kommission die Benennung eines Projekts widerrufen
kénnen, wenn diese Kriterien nicht mehr erfillt werden oder die Benennung auf
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unrichtigen Informationen beruhte. Vor dem Erlass eines solchen Beschlusses sollte
die Kommission sicherstellen, dass die betreffenden Unternehmen im Einklang mit
dem Grundsatz der guten Verwaltungspraxis Gelegenheit zur Anhorung erhalten, und
die Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums bericksichtigen. Wird die
Benennung eines strategischen Projekts widerrufen, so sollte dieses Projekt alle
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit diesem Status gemaR dieser Verordnung
verlieren. Solche Projekte sollten jedoch fur einen begrenzten Zeitraum spezifischen
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit unterliegen, sofern
dies in dieser Verordnung vorgesehen ist.

Um eine einfache und rasche Genehmigungserteilung zu gewaéhrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Genehmigungsverfahren fir européische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte in einem einheitlichen
Verfahren mit einer einzigen Beantragung organisiert werden. Dartiber hinaus sollten
die Mitgliedstaaten eine zentrale Anlaufstelle benennen, die als einzige Kontaktstelle
fur das Projekt dient, um eine effiziente, transparente und zeitnahe Bearbeitung der
Antrége zu erleichtern und zu koordinieren.

Es ist notwendig, dass européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische
Projekte so schnell wie méglich eingerichtet werden, wobei der Verwaltungsaufwand
auf ein Minimum zu beschrénken ist. Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten
Antrdge im Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb solcher Anlagen so zligig
wie maoglich bearbeiten. Um die Einflhrung europaischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte weiter zu beschleunigen,
sollten klare und verbindliche Fristen fir Genehmigungsverfahren festgelegt werden.
Insbesondere sollte die Gesamtdauer solcher Verfahren den festgelegten Zeitraum von
zwolf Monaten ab dem Zeitpunkt des Eingangs eines vollstandigen Antrags nicht
Uberschreiten, unbeschadet kirzerer Fristen, die von den Mitgliedstaaten festgelegt
werden.

Angesichts des potenziell grenziberschreitenden  Charakters  européischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sollten sich die
Mitgliedstaaten nach besten Kraften um eine wirksame Zusammenarbeit und
Koordinierung auf der Ebene der zustdndigen Behorden, auch zwischen benannten
zentralen Anlaufstellen, bemiihen, um kohé&rente und zeitnahe Entscheidungsprozesse
zu erleichtern.

Die Digitalisierung der Genehmigungsverfahren ist wichtig, um die Transparenz,
Effizienz und Rechtssicherheit zu verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten daher auf
nationaler Ebene zentrale Zugangsportale einrichten, die es Antragstellern
ermoglichen, ihre Antrage in einem vollstandig digitalen Umfeld einzureichen und zu
verwalten. Durch die Nutzung interoperabler digitaler Ldsungen, einschlieBlich
européischer Unternehmensbrieftaschen, sollte ein sicherer Datenaustausch, die
Weiterverwendung vorhandener Informationen und die nahtlose Interaktion zwischen
Antragstellern und zustdndigen Behorden erleichtert und gleichzeitig ein hohes Maf}
an Cybersicherheit und Datenintegritat gewéhrleistet werden. Um die Transparenz und
Berechenbarkeit flr die Antragsteller zu verbessern, sollte das zentrale Zugangsportal
aktuelle Informationen tber den Stand der Antrége, die anwendbaren Verfahren und
Fristen sowie Mitteilungen Uber die von den zustdndigen Behdrden getroffenen
Entscheidungen bereitstellen.

Ebenso sollten die Mitgliedstaaten zur Unterstlitzung von Investitionsentscheidungen
und zur Verringerung von Informationsasymmetrien einschldgige Informationen tber
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Genehmigungsverfahren,  Finanzierungsmoglichkeiten,  Dienstleistungen  zur
Unterstitzung von Unternehmen und geltende regulatorische Anforderungen zentral
und leicht zuganglich online zur Verfligung stellen. Sie sollten auch fir eine
angemessene Nutzung bestehender Studien, Genehmigungen und Zulassungen im
Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb europaischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sorgen, sofern dies mit dem
Unionsrecht und dem nationalen Recht vereinbar ist, um Doppelarbeit in den
Verwaltungsverfahren zu vermeiden und Verzdgerungen zu verringern. Angesichts der
strategischen ~ Bedeutung und der  zeitlichen  Sensibilitdt  europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sollten die Mitgliedstaaten
sicherstellen, dass Verwaltungs- und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der
Genehmigungserteilung als dringend behandelt werden, sofern und soweit dies nach
nationalem Recht vorgesehen ist, wobei die Verteidigungsrechte und die Rechte der
betroffenen Personen und Gemeinschaften uneingeschrénkt zu achten sind.

Mit der Verordnung (EU) [202X/XX] vom [...]°* wird ein gemeinsamer Rahmen fiir
die Beschleunigung von Umweltpriifungen geschaffen, um die Einfuhrung von
Schlisseltechnologien in der Union anzukurbeln, Abhangigkeiten zu verringern und
die Wettbewerbsfahigkeit zu stérken. In allen Wirtschaftszweigen sollten die
Verfahren im Zusammenhang mit Umweltprifungen fur Plane, Programme und
Projekte beschleunigt und gestrafft werden, wobei gleichzeitig ein hohes Schutzniveau
fur die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufrechterhalten werden sollte. In
einigen Sektoren konnen jedoch noch schnellere Umweltpriifungen erforderlich sein.
Um die Kohérenz des Rechtsrahmens fur Umweltprifungen zu gewdhrleisten und
gleichzeitig dem zusatzlichen Beschleunigungsbedarf in bestimmten strategischen
Sektoren Rechnung zu tragen, wird mit der Verordnung (EU) [202X/XX] ein
spezielles Instrumentarium bereitgestellt, das auch im Rahmen der vorliegenden
Verordnung genutzt werden sollte. Angesichts der wesentlichen Rolle der
Halbleitertechnik bei der Verwirklichung der Klimaziele der Union durch die
Einflhrung neuartiger, nachhaltigerer Technologien und Produktionsverfahren, die
Integration von Halbleitern in Netto-Null-Technologien und ihres Beitrags zur
Resilienz  und wirtschaftlichen Sicherheit der Union sollten européische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte im Sinne der vorliegenden
Verordnung auch als strategische Projekte im Sinne der Verordnung (EU) [202X/XX]
gelten und ihnen sollte daher auch das mit der genannten Verordnung eingefiihrte
spezielle Instrumentarium zugutekommen.

Im Halbleitersektor florieren Unternehmen in spezialisierten lokalen Clustern, die
Investitionen anziehen, Innovationen fordern und resiliente industrielle Okosysteme
entstehen lassen konnen. Regionen und regionale Industriecluster spielen eine
entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Erleichterung der Schaffung solcher
Okosysteme. Es sollte ein Glitesiegel fiir europaische Halbleiterexzellenzregionen
eingefiihrt werden, um Regionen in der Union zu ermitteln, anzuerkennen und zu
fordern, die eine langfristige, koordinierte Strategie zur Aufnahme, Anziehung und
Ausweitung von Investitionen im Zusammenhang mit Halbleitern und
Halbleiterwertschopfungsketten verfolgen. Internationale Investoren sollten in einer
europdischen Halbleiterexzellenzregion das ideale Umfeld fir die Entwicklung mit
Halbleitern verbundener Geschafte finden kénnen. Ein solches Siegel sollte von der
Kommission auf Antrag regionaler Behorden auf der Grundlage der Kohérenz und
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Vorschlag fir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Beschleunigung von
Umweltprifungen, COM(2025) 984 final vom 10.12.2025.
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Glaubwirdigkeit eines Investitionsplans der Halbleiterregion und des Engagements
der zustandigen Behorden verliehen werden, und der betreffende Mitgliedstaat sollte
dem Antrag zustimmen, um die politische Koordinierung zwischen den verschiedenen
Regierungsebenen sicherzustellen.

Antragstellende Regionen sollten einen Investitionsplan der Halbleiterregion
ausarbeiten. Die in diesem Plan vorgeschlagenen Malinahmen sollten insbesondere auf
die Rahmenbedingungen zur Starkung der Halbleiterfertigung, die FuE-
Zusammenarbeit, die Kompetenzentwicklung oder auf nachhaltige Infrastrukturen
ausgerichtet sein und ihre Bereitschaft signalisieren, Halbleiterinvestitionsprojekte in
ihrer Region aufzunehmen.

Sobald einer Region das Siegel verliehen wird, sollte sie in den Genuss bestimmter
Maoglichkeiten kommen, darunter auch verstarkter Partnerschaften mit der Industrie
und mit Forschungseinrichtungen, und einer groReren Attraktivitat fir internationale
Investoren, die zuverldssige Standorte mit hohem Potenzial suchen. Anerkannte
Regionen sollten sich einem Netz der europdischen Halbleiterexzellenzregionen
anschlieBen konnen, das es ihnen ermdglicht, Fachwissen auszutauschen, Allianzen zu
schmieden und ihre Wirkung in der gesamten Union zu verstarken. Gleichzeitig wiirde
die internationale Anerkennung ihrer Strategien ihren Ruf als erstklassige Standorte
fir Halbleiterinnovationen und -investitionen starken.

Halbleiter sind wesentliche Komponenten, die in von kritischen Einrichtungen
genutzte Infrastrukturen, Ausriistungen und Systeme eingebettet sind, einschlieRlich
solcher, die unter die Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europdischen Parlaments und des
Rates® fallen. Das Funktionieren, die Sicherheit und die Kontinuitat dieser kritischen
Einrichtungen hdngen zunehmend von der Verfligbarkeit, Integritat und
Vertrauenswiirdigkeit der Halbleiterkomponenten und ihrer Lieferanten ab. Um die
Anfélligkeit der Union flr Lieferkettenschocks und Abh&ngigkeiten von wenigen
Lieferanten aus Drittlandern zu verringern, mussen Transparenz und Resilienz bei der
Beschaffung von Halbleitern im Rahmen der Vergabe offentlicher Auftrage fir
kritische Infrastrukturen und Dienstleistungen gestarkt werden. Die Vergabe
offentlicher Auftrage gemaR den Richtlinien 2014/23/EU®, 2014/24/EU>* und
2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates macht einen erheblichen
Teil der Nachfrage in der Union aus und kann eine strategische Rolle bei der
Forderung zuverlassiger und resilienter Halbleiterlieferketten spielen. Offentliche
Auftraggeber oder Vergabestellen, die kritische Infrastrukturen beschaffen, sollten
Erwégungen der Versorgungssicherheit in den gesamten Beschaffungsprozess
einbeziehen und auch berucksichtigen, wie die in die beschafften Ausriistungen oder
Systeme eingebauten Halbleiter wegen ihrer Entwurfs- und Fertigungsmerkmale einen
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Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (iber
MaRnahmen fir ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie
(EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (ABI. L 333 vom 27.12.2022, S. 80, ELLI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/0j).

Richtlinie 2014/23/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die
Konzessionsvergabe (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/0j).
Richtlinie 2014/24/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die
offentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014,
S. 65, ELLI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/0j).

Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die
Vergabe von Auftragen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, (ABI. L 94 vom 28.3.2014,
S. 243, ELLI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/0j).
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Mehrwert fir die Resilienz der Halbleiterlieferkette der Union schaffen. Diese
Erwagungen lassen die Rechtsvorschriften der Union zur Cybersicherheit unbertihrt.

Die Aufforderung an offentliche Auftraggeber und Vergabestellen, von den
Wirtschaftsteilnehmern eine Erklarung zur Versorgungssicherheit im Hinblick auf den
Bezug von Halbleitern zu verlangen, wirde die Transparenz in allen Lieferketten
erhdhen und eine fundierte Entscheidungsfindung in Vergabeverfahren erméglichen,
ohne einen unverhaltnismaligen Verwaltungsaufwand zu verursachen, und liel3e
offentlichen Auftraggebern und Vergabestellen einen Ermessensspielraum im Hinblick
darauf, ob sie eine solche Erklarung in allen Vergabeverfahren verlangen wollen.
Diese Erklarung sollte erforderlichenfalls Schlisselelemente enthalten, die eine
Bewertung der Robustheit der Lieferkette ermdglichen, einschliel3lich der Angabe der
beteiligten Unternehmen, der Vielfalt der Lieferanten, des Mehrwerts fiir die Resilienz
der Halbleiterlieferkette der Union, der Strategien zur Erhdhung der Resilienz, z. B.
durch Doppelquellenbeschaffung unter Einbeziehung inlandischer Unternehmen, und
der Schwachstellenbewertungen in Bezug auf potenzielle Stérungen sowie
gegebenenfalls einschlégiger Risikobewertungen, die gemaR dieser Verordnung
durchgefuhrt werden. Damit Erwédgungen der Resilienz, der Sicherheit und des
Mehrwerts einer europdischen Lieferkette wirksam in Beschaffungsentscheidungen
einbezogen werden, konnen o6ffentliche Auftraggeber und Vergabestellen in den
Auftragsunterlagen Anforderungen an die Versorgungssicherheit im Zusammenhang
mit der Beschaffung von Halbleitern festlegen, die in die Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme integriert werden, die Gegenstand des Offentlichen
Auftrags sind. Dazu konnen sie technische Spezifikationen, Auswahlkriterien,
Zuschlagskriterien oder Klauseln fiir die Auftragsausfiihrung darin aufnehmen.

Der durch die Richtlinien 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG geschaffene
Rahmen fir die Vergabe Ooffentlicher Auftrdge enthalt Bestimmungen, die es
Offentlichen Auftraggebern ermdglichen, Wirtschaftsteilnehmer auszuschlieRen, die
sich im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Vergabeverfahren einer
schwerwiegenden  Té&uschung schuldig gemacht, einschldgige  Auskinfte
zuriickgehalten oder falsche oder irrefiinrende Informationen tbermittelt haben. Diese
Bestimmungen gelten weiterhin fiir Vergabeverfahren, die von nationalen ¢ffentlichen
Auftraggebern durchgefiihrt werden und unter diese Verordnung fallen.

Da Freihandelsabkommen, Zollunionen und das WTO-Ubereinkommen (iber das
offentliche Beschaffungswesen® Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu
Offentlichen Auftrdgen enthalten, sollten in diesem Zusammenhang Unternehmen aus
Drittlandern, die solche internationalen Abkommen mit der Union geschlossen haben,
die diesen Zugang garantieren, als inlandische Unternehmen betrachtet werden.
Daruber hinaus spiegeln diese internationalen Abkommen sowie strategische
Halbleiterpartnerschaften auch eine gegenseitige Verpflichtung der Union und ihrer
Partner zur Sicherung internationaler Halbleiterlieferketten wider, weshalb
Unternehmen aus diesen Partnerlandern der Union eine Gleichstellung gegenuber
inlandischen Unternehmen gewéhrt wird.

Fur die Zwecke dieser Verordnung sollten bei der Beurteilung, ob es sich bei einem
Unternehmen um ein inlandisches oder gleichgestelltes Unternehmen handelt oder
nicht, die Eigentumsstruktur und die Kontrolle eines solchen Unternehmens
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Protokoll zur Anderung des Ubereinkommens tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (ABI. L 68 vom
7.3.2014, S. 2, ELLI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/0j), das am 6 April 2014 in Kraft trat (ABI.
L 89 vom 25.3.2014, S. 5).
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berucksichtigt werden. Zur Beurteilung der Kontrolle sollten Unternehmen als von
einem Drittland oder einem Rechtstrédger eines Drittlands kontrolliert gelten, wenn
dieses Drittland oder dieser Rechtstrager in der Lage ist, direkt oder indirekt einen
bestimmenden Einfluss auf seine strategischen Entscheidungen auszutiben, und zwar
insbesondere dadurch, dass es/er das Recht oder die Befugnis hat, die Mehrheit der
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des zu betreffenden
Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; es/er allein durch die Austibung seiner
Stimmrechte die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgans des betreffenden Unternehmens fir das laufende und das
vorhergehende Geschaftsjahr bestellt hat; es/er durch eine Vereinbarung mit anderen
Aktiondren oder Gesellschaftern des betreffenden Unternehmens allein Uber die
Mehrheit der Stimmrechte der Aktiondre oder Gesellschafter dieses Unternehmens
verflgt; es/er das Recht hat, auf das betreffende Unternehmen aufgrund eines mit ihm
geschlossenen Vertrages oder aufgrund einer in seiner Grindungsurkunde oder
Satzung niedergelegten Bestimmung einen beherrschenden Einfluss auszuiiben, sofern
das Recht, dem das betreffende Unternehmen unterliegt, es zuldsst, dass es solchen
Vertrdgen oder Bestimmungen unterworfen wird; es/er die Befugnis hat, de facto von
dem Recht zur Auslbung eines beherrschenden Einflusses tiber das zu bewertende
Unternehmen Gebrauch zu machen, ohne dieses Recht selbst innezuhaben; es/er
Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermdgens des betreffenden
Unternehmens hat; es/er die Geschéfte des betreffenden Unternehmens auf einer
einheitlichen Grundlage mit Erstellung eines konsolidierten Abschlusses fiihrt; oder
esler gesamtschuldnerisch fur die finanziellen Verbindlichkeiten des betreffenden
Unternehmens haftet oder fir es birgt.

Die Verordnung (EU) Nr.654/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates®’
ermoglicht es der Union, Zugestdndnisse oder sonstige Verpflichtungen aus
internationalen Handelsubereinkiinften auszusetzen oder zuriickzunehmen, um auf
VerstoRe von Drittlandern gegen internationale Handelsregeln zu reagieren, die die
Handelsinteressen der Union berihren. Jede Ausiibung der Rechte der Union nach der
Verordnung (EU) 2021/167 sollte sich auch in der Auslegung der Definition des
Begriffs ,jinlédndisches Unternehmen® nach der vorliegenden Verordnung
niederschlagen.

Zusétzlich zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Versorgung mit Halbleitern wird zunehmend auch auf Cybersicherheitsrisiken
aufmerksam gemacht, die mit der Beschaffung kritischer Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme von bestimmten Lieferanten verbunden sind. Solche
Cybersicherheitsrisiken sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Erklarung
fallen, die von Wirtschaftsteilnehmern in Vergabeverfahren im Zusammenhang mit
der Bereitstellung oder Nutzung von Halbleitern vorgelegt wird, und unterliegen dem
geltenden Rechtsrahmen der Union fur die Cybersicherheit. Ungeachtet dessen miissen
die Wirtschaftsteilnehmer die einschlédgigen Rechtsvorschriften der Union zur
Cybersicherheit einhalten und im Einklang mit damit handeln.
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Verordnung (EU) Nr. 654/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 tber die
Auslibung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die Durchsetzung internationaler
Handelsregeln und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates zur Festlegung der
Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Austibung der Rechte der
Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, inshesondere den im Rahmen der
Welthandelsorganisation ~ vereinbarten Regeln (ABI. L 189 vom 27.6.2014, S.50, ELI:
http://data.europa.eu/eli/req/2014/654/0j).
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Angesichts der Komplexitdt und des sich wandelnden Charakters der
Halbleiterlieferketten sollte die Kommission in Abstimmung mit dem Européischen
Halbleitergremium und einschldgigen Interessentrdgern aus der Industrie
erforderlichenfalls Empfehlungen abgeben, in denen spezifische Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme aufgefiinrt werden, fir die die Lieferkettenresilienz
angesichts potenzieller Risiken in der Lieferkette besonders wichtig ist, und diese
Empfehlungen sollten von offentlichen Auftraggebern und Vergabestellen bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung von Vergabeverfahren berticksichtigt werden, um so
eine einheitliche Umsetzung in der gesamten Union zu unterstiitzen.

Um  Flexibilitdt zu wahren und unangemessene Einschrankungen  der
Vergabeverfahren zu vermeiden, sollte es offentlichen Auftraggebern und
Vergabestellen  gestattet  sein, die  Anforderung in Bezug  auf
Doppelquellenbeschaffung, an denen inlédndische Unternehmen beteiligt sind, in
hinreichend begriindeten Féllen nicht anzuwenden, unter anderem wenn es an
Wettbewerb mangelt, keine geeigneten Bieter vorhanden sind oder ihre Beauftragung
zu unverhaltnismaliigen Kosten oder technischen Unvereinbarkeiten fiihren wirde.
Solche Ausnahmen sollten eng ausgelegt und transparent angewandt werden, damit
die Ziele der Starkung der Resilienz der Halbleiterlieferkette und der Gewéhrleistung
des Funktionierens kritischer Einrichtungen nicht untergraben werden.

Um die wirksame und koh&rente Anwendung von MalRnahmen zur Starkung der
Resilienz und Sicherheit der Halbleiterversorgung bei der Vergabe &ffentlicher
Auftrage sicherzustellen, kann die Kommission Leitlinien herausgeben und die
Koordinierung zwischen den einschldagigen Akteuren erleichtern. Diese Leitlinien
sollten die Verwendung von Empfehlungen zur Ermittlung von Infrastrukturen,
Ausristungen oder Systemen, fir die eine Halbleiterversorgung durch inlandische
Unternehmen besonders relevant ist, sowie die Erstellung und Bewertung von
Erklarungen zur Versorgungssicherheit unterstutzen, einschlielich Elementen im
Zusammenhang mit der Kartierung der Lieferkette, dem Anteil der beteiligten
inlandischen Unternehmen, Resilienzstrategien wie Doppelquellenbeschaffung sowie
Schwachstellen- und Risikobewertungen. Die Leitlinien sollten auch die Anwendung
gemeinsamer Methoden fir die Bewertung von Lieferkettenrisiken erleichtern,
insbesondere in Sektoren, die grofiere Schwachstellen aufweisen, und den Austausch
bewahrter Verfahren und einschldagiger Informationen férdern, um ein koharentes
Vorgehen in der gesamten Union zu gewéhrleisten und das wirksame Funktionieren
des Binnenmarkts zu unterstutzen.

Um die Transparenz zu erhéhen und die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern in
kritischen Sektoren zu gewahrleisten, muss die Mdglichkeit weiterer MalRnahmen der
Union vorgesehen werden, sofern die ermittelten Risiken nicht angemessen beseitigt
werden. Kommt die Kommission nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums zu dem Schluss, dass die den Offentlichen Auftraggebern oder
Vergabestellen empfohlenen MaRnahmen zur Bewadltigung dieser Risiken
unzureichend sind, so sollte sie befugt sein, Durchfuhrungsbeschliisse dariiber zu
erlassen, welche Behdrden von den Wirtschaftsteilnehmern fiir welche Verfahren und
Produkte die Vorlage einer Erklarung zur Versorgungssicherheit verlangen sollen.

In der Halbleiterlieferkette treten Stérungen auf, die bestimmte nachgelagerte Sektoren
wirtschaftlich schéadigen konnen. Kritische Sektoren im Zusammenhang mit der
offentlichen Sicherheit, wie z. B. Energieversorgung, Verteidigung oder offentliche
Verwaltung, aber auch Sektoren, in denen Halbleiter einen groRen Prozentsatz des
Werts des Endprodukts ausmachen, wie die Automobilindustrie, Rechenzentren oder
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die industrielle Automatisierung, sind fir Storungen in den Halbleiterlieferketten
besonders anféllig. Daher sollte die Kommission die Mdglichkeit haben, sie als
risikoanfallige Sektoren einzustufen.

Um Kklarzustellen, welche Informationen aufgenommen werden mussen, sollte die
Kommission gegebenenfalls methodische Leitlinien fir die Durchfiihrung von
Risikobewertungen herausgeben, die sich mit der Schaffung einer Strategie fir die
Doppelquellenbeschaffung, der Kartierung vor- und nachgelagerter Lieferketten sowie
der Schwachstellenanalyse und der Anfalligkeit flr Lieferstérungen befassen. Zu
diesem Zweck kann die Kommission methodische Empfehlungen fir die
Durchfuhrung von Risikobewertungen flr diese Sektoren abgeben.

Um ein hohes Mall an Resilienz in der Halbleiterlieferkette der Union zu
gewdhrleisten, muss die Madglichkeit weiterer Mallnahmen der Union vorgesehen
werden, sofern die ermittelten Risiken nicht angemessen beseitigt werden. Kommt die
Kommission nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums zu dem
Schluss, dass die empfohlenen Mallinahmen zur Bewaltigung dieser Risiken
unzureichend sind, sollte sie befugt sein, Durchfuhrungsbeschliisse zu erlassen, in
denen geeignete RisikominderungsmaRnahmen festgelegt werden. Diese Malinahmen
kdnnen, sofern dies gerechtfertigt und verhaltnismaRig ist, Anforderungen an die
Diversifizierung der Versorgungsquellen, darunter durch Doppelquellenbeschaffung,
oder den Aufbau strategischer Vorrdte vorsehen. Sie sollten zielgerichtet und
verhaltnismalig sein und den Besonderheiten der betreffenden Sektoren und
Unternehmen sowie der Notwendigkeit, das Funktionieren des Binnenmarkts zu
bewahren und unnétigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, Rechnung tragen. Die
Bewertung der Risiken fir die Halbleiterlieferkette sollte auf objektiven und
zuverléssigen Nachweisen beruhen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission unter
anderem offentlich zugéngliche Informationen, im Rahmen von Auskunftsersuchen
erhobene Daten sowie Hinweise auf wiederholte oder anhaltende Stérungen der
Lieferkette berticksichtigen. Durch die Verwendung solcher Nachweise sollte
sichergestellt werden, dass alle ergriffenen MaRnahmen fundiert, transparent und den
ermittelten  Risiken angemessen sind, wobei die Vertraulichkeit sensibler
Geschéaftsinformationen zu wahren ist.

Im Interesse der Kontinuitat der Versorgung und der Zuverlassigkeit sind 6ffentliche
Auftraggeber und Vergabestellen befugt, Risikobewertungen der Halbleiterlieferketten
von Wirtschaftsteilnehmern anzufordern, die an 6ffentlichen Vergabeverfahren oder
anderen offentlichen Finanzierungsverfahren teilnehmen, die risikoanféllige Sektoren
betreffen.

Das Ziel einer strategischen Kartierung des Halbleitersektors sollte darin bestehen,
eine  Analyse der Starken und Schwéchen der Union in den globalen
Halbleitersektoren vorzulegen, um eine Grundlage fur MalRnahmen zur
Gewahrleistung der Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiterokosystems
der Union zu schaffen. Zu diesem Zweck sollten bei der strategischen Kartierung
Faktoren wie etwa Schllsselprodukte und kritische Infrastrukturen im Binnenmarkt,
die von der Versorgung mit Halbleitern abhdngen, wesentliche Anwenderbranchen
und deren derzeitiger und erwarteter Bedarf, Schlisselsegmente der Halbleiter-
Lieferkette der Union, technologische Merkmale, Abhangigkeiten von Technologien
und Anbietern aus Drittlandern sowie Engpésse des Halbleitersektors der Union, der
derzeitige und erwartete Bedarf an Kompetenzen und der Zugang zu qualifizierten
Arbeitskréften aufbauend auf der Arbeit der im Rahmen der Union der Kompetenzen
eingerichteten Europdischen Beobachtungsstelle fiir Kompetenzen und gegebenenfalls
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die potenziellen Auswirkungen der MaRnahmen des Notfallinstrumentariums ermittelt
werden. Die strategische Kartierung sollte auf 6ffentlich und kommerziell verfligbaren
Daten beruhen.

Um Vorsorge im Hinblick auf kinftige Stérungen in den verschiedenen Stufen der
Halbleiterwertschopfungskette in der Union und des Handels innerhalb der Union zu
treffen, sollte die Kommission mit Unterstitzung des Européischen
Halbleitergremiums und auf der Grundlage der Ergebnisse der strategischen
Kartierung eine Liste von Frihwarnindikatoren ermitteln und erarbeiten. Solche
Indikatoren konnten sich beziehen auf atypische Verldngerungen der Vorlaufzeit, auf
die Verfugbarkeit von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Humankapital, die fir die
Fertigung von Halbleitern ben6tigt werden, oder von geeigneter Fertigungsausristung,
auf die prognostizierte Nachfrage nach Halbleitern auf dem Unionsmarkt und den
Weltmarkten, auf Preissteigerungen, die Uber die normalen Preisschwankungen
hinausgehen, auf Auswirkungen von Unféllen, Angriffen, Naturkatastrophen oder
anderen schwerwiegenden Ereignissen, auf Auswirkungen von handelspolitischen
MaRnahmen, Zollen, Ausfuhrbeschrdnkungen, Handelshemmnissen und anderen
handelsbezogenen Mallnahmen  sowie  auf  die  Auswirkungen  von
UnternehmensschlieBungen, Standortverlagerungen oder Ubernahmen wichtiger
Marktakteure. Die Uberwachungstatigkeiten der Kommission sollten sich auf diese
Frihwarnindikatoren konzentrieren.

Aufgrund der komplexen, sich rasch weiterentwickelnden und miteinander
verflochtenen Halbleiterwertschopfungsketten, an denen verschiedene Akteure
beteiligt sind, ist ein koordinierter Ansatz fiir die Uberwachung erforderlich, um die
Fahigkeit zur Minderung von Risiken zu verbessern, die die Versorgung mit
Halbleitern nachteilig beeinflussen kénnen, und um das Verstandnis der Dynamik der
Halbleiterwertschopfungskette zu verbessern. Die Kommission sollte die
Halbleiterwertschopfungskette  in  Abstimmung  mit dem  Europdischen
Halbleitergremium tberwachen und dabei den Schwerpunkt auf Frihwarnindikatoren
legen und bewdahrte Verfahren fir die Risikominderung und mehr Transparenz in der
Halbleiterwertschopfungskette  ermitteln, sodass dies keinen (bermaRigen
Verwaltungsaufwand fur Unternehmen, insbesondere kleine Midcaps und KMU,
darstellt. Einschldgige Erkenntnisse, einschlieflich Informationen einschlagiger
Interessentrager und Industrieverbande, sollten dem Europdischen Halbleitergremium
Ubermittelt werden, um einen regelmaRigen Informationsaustausch mit dem Gremium
und die Einbeziehung der Informationen in eine Ubersicht fiir die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungsketten zu ermdglichen.

Die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,,Plattform®)
sollte ein digitaler Zwilling der Halbleiterlieferkette sein, um die Transparenz der
Lieferkette zu erhéhen und die Unternehmen besser zu informieren, um so ihre
Resilienz zu erhohen. Es sollte sich um eine von der Industrie geleitete Malinahme
handeln, die den beteiligten Unternehmen zugutekommt, indem sie ihre
Widerstandsfahigkeit gegentiber Storungen der Halbleiterlieferkette verbessert und
ihre Marktforschungskosten senkt. Die Ergebnisse aus der Plattform sind ein
Mehrwert, der den Unternehmen Anreize bieten soll, sich der Plattform anzuschlie3en
und hochwertige Eingabedaten bereitzustellen. Zu diesen Ergebnissen kdnnen
Anleitungen eines unabhangigen Dritten auf der Grundlage von Marktanalysen, aber
auch aggregierte Erkenntnisse Uber Risiken in der Halbleiterlieferkette, Ergebnisse
von Stresstests der Halbleiterlieferkette, Frihwarnungen und Anleitungen fir
proaktive Malinahmen gehoren, deren alleiniger Zweck darin besteht, die
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Risikominderung in der Halbleiterlieferkette zu verbessern. Die Beteiligung an der
Plattform sollte Unternehmen dazu anregen, proaktiv Mallnahmen zu ergreifen, um
ihre Lieferkettenresilienz ohne Eingreifen des o6ffentlichen Sektors zu verbessern. Fur
die Kommission wirde ein proaktiver und resilienter Privatsektor dafiir sorgen, dass
das Risiko der Aktivierung der Krisenstufe und des Einsatzes des
Notfallinstrumentariums sinkt.

Die Kommission sollte im Wege einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlagen
die Anschubfinanzierung fir die Plattform bereitstellen, ihre Einrichtung unterstiitzen
und die Einrichtungskosten decken. In der Aufforderung sollten lediglich
Mindestanforderungen festgelegt werden, ohne dass bestimmte technische Losungen
oder genaue Anforderungen an die Datenerhebung vorgeschrieben werden. Es sollte
dem Beglinstigten der Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen und den
beteiligten Unternehmen obliegen, ein Finanzierungsmodell auf der Grundlage eines
Geschéaftsszenarios umzusetzen, sodass sich die Plattform mittelfristig selbst tragen
kann. Der Wert und die Nutzlichkeit dieser Art von Plattform l&sst sich am Erfolg
ahnlicher Initiativen messen, die bereits auf regionaler oder internationaler Ebene oder
in anderen Sektoren bestehen.

Die Plattform sollte so konzipiert werden, dass die groRtmdogliche Vertraulichkeit
wirtschaftlich sensibler Informationen und die Einhaltung des Wettbewerbsrechts der
Union [durch die Plattform] gewéhrleistet sind. Insbesondere sollte die Plattform
angemessene Vorkehrungen treffen, um den Informationsaustausch zwischen den
beteiligten Unternehmen strikt auf das zur Erreichung der in dieser Verordnung
festgelegten Ziele objektiv erforderliche und verhaltnismaRige Mal zu beschranken
und einen wettbewerbswidrigen Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen
zwischen Wettbewerbern zu verhindern. Insofern sollten die beteiligten Unternehmen
nur Zugang zu ihren eigenen Daten und zu anonymisierten aggregierten Berichten
haben.

Sitzungen, Diskussionen oder Informationsaustausche zwischen beteiligten
Unternehmen im Rahmen der Plattform sollten auf das zur Erreichung der Ziele der
Plattform unerléssliche Mal} beschrankt und angemessen dokumentiert werden. Der
Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen zwischen den Beteiligten —
einschliellich  Informationen Uber aktuelle oder kinftige Preise, Kosten,
Gewinnspannen,  Verkaufsmengen,  Produktionsmengen,  Kapazitdten  oder
Marktanteile einzelner Unternehmen — sollte ausgeschlossen sein®®. Die Plattform
sollte so arbeiten, dass die Unabhéngigkeit der beteiligten Unternehmen bei ihrer
geschéftlichen Entscheidungsfindung gewahrt bleibt. Die beteiligten Unternehmen
sollten weiterhin daftr verantwortlich sein, dass sie die Wettbewerbsvorschriften der
Union und der Mitgliedstaaten, einschliel3lich des Artikels 101 AEUV, einhalten.

Die Plattform sollte die Beteiligung der wichtigsten Halbleiter-Endanwendersektoren
auf der Grundlage des erheblichen Mehrwerts, den diese Beteiligung mit sich bringen
wird, nachdriicklich fordern. Die Vorteile fir die beteiligten Unternehmen des
Endanwendersektors konnten darin bestehen, dass sie sich zunehmend ihrer eigenen
Risiken in der Halbleiterlieferkette bewusst werden und so in die Lage versetzt
werden, proaktive MalRnahmen zur Verwaltung der Halbleiterlieferkette zu ergreifen.
Die Liste der wichtigsten Halbleiter-Endanwendersektoren sollte die derzeitigen
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Weitere Informationen siehe Kapitel 6 der Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf Vereinbarungen uber horizontale Zusammenarbeit
(,,Horizontale Leitlinien®).
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Sektoren abbilden, die Halbleiter kaufen, um ihre Produkte entweder direkt oder
indirekt mit solchen Komponenten herzustellen. Anbieter von
Fertigungsdienstleistungen im Elektronikbereich und Handler sollten aufgrund ihrer
wichtigen Rolle im Halbleiterokosystem der Union ebenfalls in die Liste
aufgenommen werden.

Aus Sicht des oOffentlichen Sektors und zur Gewahrleistung eines raschen
Informationsflusses im Falle von Stérungen der Lieferkette sollten die zustdndigen
nationalen Behdrden der Mitgliedstaaten eine aktualisierte Kontaktliste der in ihrem
Hoheitsgebiet niedergelassenen einschldgigen Unternehmen fuhren, die entlang der
Halbleiterlieferkette tatig sind. Diese Kontaktliste sollte es ermdglichen, geeignete
Adressaten flr Ersuchen um freiwillige Auskunft zu ermitteln. Die Liste sollte nicht
erschopfend sein missen und sollte so verwendet werden, dass die geltenden
Vertraulichkeitsvorschriften vollstandig eingehalten werden.

Eine Reihe von Unternehmen, die Halbleiterdienstleistungen oder -waren anbieten,
sind angesichts der Zahl der Unternehmen in der Union, die auf ihre Produkte
angewiesen sind, ihres Anteils am Unions- oder Weltmarkt, ihrer Bedeutung fir die
Gewadhrleistung eines ausreichenden Angebots oder der mdglichen Auswirkungen
einer Storung der Versorgung mit ihren Produkten oder Dienstleistungen als fur eine
wirksame Halbleiterlieferkette im Halbleiterokosystem der Union von wesentlicher
Bedeutung einzuschatzen. Die Mitgliedstaaten sollten diese wichtigen Marktakteure in
ihren Hoheitsgebieten in Zusammenarbeit mit der Kommission ermitteln und eine
entsprechende aktualisierte Liste fiihren. Im Rahmen der Uberwachung sollten die
Mitgliedstaaten insbesondere die Integritdit der von wichtigen Marktakteuren
durchgefuhrten Téatigkeiten berticksichtigen. Solche Aspekte konnten dem
Européischen Halbleitergremium von dem betreffenden Mitgliedstaat zur Kenntnis
gebracht werden.

Um die Antizipation potenzieller Engpésse zu ermdglichen, sollten die zustandigen
nationalen Behorden die Kommission warnen, wenn sie Kenntnis von einem Risiko
einer schwerwiegenden Stérung der Versorgung mit Halbleitern erlangen oder ber
konkrete und zuverldssige Informationen (ber das Eintreten eines anderen
einschlagigen Risikofaktors oder Ereignisses verfigen. Um ein koordiniertes
Vorgehen sicherzustellen, sollte die Kommission in Fallen, in denen sie von einem
Risiko einer schwerwiegenden Stérung der Versorgung mit Halbleitern erfahrt oder
Uber konkrete und zuverldssige Informationen Uber das Eintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses verfugt, und zwar aufgrund einer
Warnung oder von internationalen Partnern, eine aullerordentliche Sitzung des
Européischen Halbleitergremiums einberufen, um die Schwere der Stérungen und ein
maogliches Einleiten des Verfahrens zur Aktivierung der Krisenstufe zu erértern und zu
priifen, ob es angemessen, notwendig und verhéltnismélig sein konnte, dass die
Mitgliedstaaten als PraventivmalBnahme eine koordinierte gemeinsame Beschaffung
durchfihren, sowie in einen Dialog mit Interessentrdgern zu treten, um diese
PraventivmaRnahmen zu ermitteln, vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren.
Das Européische Halbleitergremium und die Kommission sollten im Rahmen dieses
Dialogs die Ansichten von Interessentragern der Halbleiterwertschopfungskette
berucksichtigen. Das Europdische Halbleitergremium sollte die Kommission in der
Frage beraten, ob ein préaventives Auskunftsersuchen an die Plattform gerichtet werden
sollte. Die Kommission sollte einschldgige Drittlander konsultieren und mit ihnen
zusammenarbeiten, um Stérungen der Halbleiterlieferkette unter Einhaltung der
internationalen Verpflichtungen gemeinsam zu bewaltigen.
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Nach der Beratung durch das Européische Halbleitergremium sollte die Kommission
Auskunftsersuchen an Unternehmen und die Plattform richten kdnnen. Wie die
Erfahrungen mit mehreren Storungen der Lieferkette in der Vergangenheit und die
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der fir die Bewaltigung dieser Stdrungen
erforderlichen Informationen gezeigt haben, besteht der Zweck préventiver
Auskunftsersuchen in der Warnstufe darin, Stérungen der Lieferkette angemessen zu
bewéltigen, bevor die Krisenstufe aktiviert wird, und Beitrdge fiir eine genaue
Bewertung einer moéglichen Halbleiterkrise zu liefern.

Bei Unternehmen, die sich aktiv an der Plattform beteiligen, sollte davon ausgegangen
werden, dass sie ihrer Verpflichtung zur Informationsweitergabe an die Kommission
im Falle von Stérungen der Lieferkette nachgekommen sind, und sie sollten daher vor
der Krisenstufe kein direktes Auskunftsersuchen erhalten. Durch ihre aktive
Beteiligung an der Plattform zeigen diese Unternehmen ein starkes Engagement dafur,
die Risikominderung in der Halbleiterlieferkette aktiv zu verbessern. Unternehmen,
die sich aktiv an der Plattform beteiligen, sollten daher vor dem potenziellen
zusétzlichen  Verwaltungsaufwand, der durch die  Beantwortung von
Auskunftsersuchen der Kommission entsteht, geschutzt werden. Die Kommission
sollte dem Europdischen Halbleitergremium vor der Krisenstufe unverziglich die
wichtigsten Ergebnisse der Antworten auf Auskunftsersuchen tGbermitteln. Um die an
der Plattform beteiligten Unternehmen vor ungebduhrlicher Einflussnahme aus dem
Ausland abzuschirmen und Geschaftsgeheimnisse zu schiitzen, sollte es der Plattform
unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach Unionsrecht oder nationalem Recht untersagt
sein, andere Auskunftsersuchen als die der Kommission zu beantworten.

Die Halbleiterkrisenstufe sollte aktiviert werden, wenn konkrete, schwerwiegende und
zuverléssige Belege fiur eine solche Krise vorliegen. Eine Halbleiterkrise tritt ein,
wenn  schwerwiegende Storungen der Versorgung mit Halbleitern oder
schwerwiegende Hemmnisse fir den Handel mit Halbleitern in der Union bestehen,
die zu erheblichen Versorgungsengpéassen bei Halbleitern, Zwischenprodukten oder
Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fihren, und wenn diese erheblichen
Versorgungsengpasse die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher
Produkte, die von kritischen Sektoren verwendet werden, z. B. medizinischer und
diagnostischer Ausrustung, in einem Ausmal verhindern, dass das Funktionieren der
kritischen Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und
Sicherheit der Union ernsthaft beeintrachtigt wirde.

Um eine flexible und wirksame Reaktion auf eine solche Halbleiterkrise
sicherzustellen, sollte die Kommission in Fallen, in denen sie Kenntnis von einer
potenziellen Halbleiterkrise erlangt, bewerten, ob die Bedingungen fur die Aktivierung
der Krisenstufe erflllt sind. Ergibt diese Bewertung konkrete, schwerwiegende und
zuverlassige Belege fir eine Halbleiterkrise, so sollte die Kommission dem Rat unter
Berucksichtigung der Stellungnahme des Européischen Halbleitergremiums einen
Vorschlag zur Aktivierung der Krisenstufe flr einen im Voraus festgelegten Zeitraum
von hdchstens zwolf Monaten vorlegen kdnnen. Die Kommission sollte bewerten, ob
die Krisenstufe verlangert oder vorzeitig beendet werden muss, und ein
entsprechendes Verfahren einleiten, sofern eine solche Notwendigkeit festgestellt
wird, wobei die Stellungnahme des Europaischen Halbleitergremiums zu
berucksichtigen ist.

Die Synergien zwischen den geméaR Kapitel VII der Verordnung (EU) 2025/2643
eingerichteten Mechanismen fiir die Versorgungssicherheit und der vorliegenden
Verordnung sollten dem Verteidigungssektor der Union die erforderliche Flexibilitét
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und den erforderlichen Handlungsspielraum bieten, um zu reagieren und die
Versorgungssicherheit zu gewahrleisten. Insbesondere sollte die Kommission, durch
ihre Maoglichkeit, im Rahmen dieser Verordnung und des Kapitels V11 der Verordnung
(EU) 2025/2643 die Verteidigungsproduktion nach den Bestimmungen beider
Verordnungen Uber vorrangige Auftrage zu priorisieren, darauf hinwirken,
Lieferkettenstorungen im Verteidigungssektor in Krisenzeiten zu minimieren.

Aufgrund des sensiblen Charakters der Aktivierung der Krisenstufe und der moglichen
MaRnahmen, die daraufhin ergriffen werden konnen, einschlielich der erheblichen
Auswirkungen, die solche MaRnahmen auf private Unternehmen in der Union haben
kdnnten, sollte dem Rat die Befugnis tbertragen werden, in einer Halbleiterkrise einen
Durchflihrungsrechtsakt ber die Aktivierung, Verlangerung und Beendigung der
Krisenstufe zu erlassen.

Wahrend der Krisenstufe sind eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission
und den Mitgliedstaaten und die Koordinierung aller nationalen MalRnahmen, die in
Bezug auf die Halbleiterlieferkette ergriffen werden, unerlasslich, um Stérungen mit
der erforderlichen Kohdrenz, Resilienz und Wirksamkeit zu bewaltigen. Zu diesem
Zweck sollte das Europdische Halbleitergremium bei Bedarf aulerordentliche
Sitzungen abhalten. Alle MaRnahmen, die ergriffen werden, sollten strikt auf die
Dauer der Krisenstufe beschrankt sein.

Fir eine rasche, effiziente und koordinierte Reaktion der Union auf eine
Halbleiterkrise ist es erforderlich, der Kommission und den Mitgliedstaaten durch das
Europaische Halbleitergremium zeitnahe und aktuelle Informationen tber den Verlauf
der operativen Situation zur Verflgung zu stellen und sicherzustellen, dass wirksame
Mafnahmen ergriffen werden kdnnen, um die Versorgung der betroffenen kritischen
Sektoren mit Halbleitern zu sichern. Bei Aktivierung der Krisenstufe sollten geeignete,
wirksame und verhaltnismaRige MaBnahmen ermittelt und durchgefihrt werden,
unbeschadet einer etwaigen Fortsetzung der internationalen Zusammenarbeit mit
einschlégigen Partnern im Hinblick auf die Abmilderung der sich wandelnden
Krisensituation. Gegebenenfalls sollte die Kommission Unternehmen entlang der
Halbleiterlieferkette um Auskunft ersuchen. Darlber hinaus sollte die Kommission,
sofern erforderlich und verhéltnisméRig, europdische Halbleitertechnologieinitiativen
dazu verpflichten konnen, einen Auftrag zur Herstellung krisenrelevanter Produkte
anzunehmen und vorrangig zu behandeln, und die Rolle einer zentralen
Beschaffungsstelle Ubernehmen koénnen, wenn sie von den Mitgliedstaaten damit
beauftragt wird. Die Kommission sollte diese MalRnahmen auf bestimmte kritische
Sektoren beschranken. Das Européische Halbleitergremium kann ebenfalls geeignete
und wirksame Malinahmen bewerten und diesbeziglich beraten. Des Weiteren kann
das Europaische Halbleitergremium in Bezug auf die Notwendigkeit der Einfuhrung
von SchutzmaBnahmen gemé&R der Verordnung (EU) 2015/479 des Europdischen
Parlaments und des Rates®® beraten. Der Einsatz aller NotmaBnahmen sollte
verhaltnismalig und auf das zur Bewaéltigung der Halbleiterkrise im besten Interesse
der Union erforderliche MaR beschrénkt sein. Die Kommission sollte das Europaische
Parlament und den Rat regelmaRig Uber die ergriffenen MalRnahmen und die
entsprechenden Griinde unterrichten. Die Kommission kann nach Konsultation des
Européischen Halbleitergremiums weitere Leitlinien fur die Durchfuhrung und den
Einsatz der NotmafRnahmen herausgeben.
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Verordnung (EU) 2015/479 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz 2015 (iber eine
gemeinsame Ausfuhrregelung (kodifizierter Text) (ABI. L83 vom 27.3.2015, S.34, ELL:
http://data.europa.eu/eli/req/2015/479/0j).

56

www.parlament.gv.at

DE


https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2025/2643;Year2:2025;Nr2:2643&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/479;Year2:2015;Nr2:479&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/479;Year2:2015;Nr2:479&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:83;Day:27;Month:3;Year:2015;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/479;Year2:2015;Nr2:479&comp=

DE

(102)

(103)

Eine Reihe von Sektoren ist fir das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts von
kritischer Bedeutung. Fir die Zwecke dieser Verordnung sollten diese kritischen
Sektoren in einem Anhang dieser Verordnung aufgefiihrt werden. Diese Liste sollte
sich auf die Sektoren und Teilsektoren des Anhangs der Richtlinie (EU) 2022/2557
des Europaischen Parlaments und des Rates®® beschrinken, unter Hinzufiigung der
Sektoren Verteidigung und Sicherheit aufgrund ihrer wichtigen Rolle bei der
Gewaéhrleistung wesentlicher gesellschaftlicher Funktionen. Bestimmte MaRnahmen
sollten nur ergriffen werden, um die Versorgung kritischer Sektoren zu sichern. Die
Kommission kann die NotmalRnahmen auf bestimmte dieser Sektoren oder auf
bestimmte Teile davon beschranken, wenn die Halbleiterkrise deren Betrieb stort oder
zu storen droht.

Der Zweck der Auskunftsersuchen an in der Union niedergelassene Unternehmen
entlang der Halbleiterlieferkette in der Krisenstufe ist die Ermoglichung genauer
Bewertungen der Halbleiterkrise oder die Ermittlung und Vorbereitung moglicher
Gegen- oder NotmaRnahmen auf Unions- oder nationaler Ebene. Dies kann
Informationen ber das Produktionsvermdégen, die Produktionskapazitdt und die
derzeitigen Hauptstérungen und Engpésse betreffen. Dies konnte die folgenden
Aspekte einschlieen: den typischen und aktuellen Bestand an krisenrelevanten
Produkten in den Produktionsanlagen in der Union und in Produktionsanlagen in
Drittlandern, in denen diese Unternehmen tatig sind, mit denen sie Vertrage schlieRen
oder von denen sie Lieferungen beziehen; die typische und aktuelle durchschnittliche
Vorlaufzeit fir die gangigsten hergestellten  Produkte; die erwartete
Produktionsleistung fir die folgenden drei Monate fir jede Produktionsanlage in der
Union oder Griinde, die die Ausschopfung von Produktionskapazitat verhindern.
Solche Informationen sollten sich auf das beschréanken, was erforderlich ist, um die
Art der Halbleiterkrise oder mogliche Gegen- oder NotmaRnahmen auf Unions- und
nationaler Ebene zu bewerten. Auskunftsersuchen sollten nicht zur Bereitstellung von
Informationen fuhren, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der
Mitgliedstaaten zuwiderlauft. Die konkreten Auskiinfte, die eingeholt werden sollen,
konnen auf der Grundlage vorheriger Antworten auf vor der Krise gestellte
Auskunftsersuchen oder einer Stellungnahme einer repréasentativen Zahl einschlagiger
Unternehmen im Rahmen einer freiwilligen Konsultation in Zusammenarbeit mit dem
Européischen Halbleitergremium erarbeitet werden. Jedes Ersuchen sollte
verhaltnismaRig sein, den legitimen Zielen des Unternehmens sowie den Kosten und
dem Aufwand der Bereitstellung der Daten Rechnung tragen und angemessene Fristen
fur die Bereitstellung der verlangten Informationen setzen. Unternehmen sollten
verpflichtet sein, dem Ersuchen nachzukommen, und kénnen mit Sanktionen belegt
werden, wenn sie dem Ersuchen nicht nachkommen oder unrichtige Informationen
bereitstellen. Alle erlangten Informationen sollten ausschliel3lich fiir die Zwecke dieser
Verordnung verwendet werden und Vertraulichkeitsvorschriften unterliegen. Um eine
umfassende Einbeziehung der Mitgliedstaaten, in denen das Unternehmen seine
Produktionsstdtte hat, zu gewaéhrleisten, sollte die Kommission der zustandigen
nationalen Behorde unverziiglich eine Kopie des Auskunftsersuchens ibermitteln und
die erlangten Informationen an die zustandige nationale Behorde auf deren Ersuchen
auf sicherem Wege weitergeben. Erhdlt ein Unternehmen im Zusammenhang mit
seinen Halbleitertatigkeiten von einem Drittland ein Auskunftsersuchen, so sollte es
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Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (iber
die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABI.
L 333 vom 27.12.2022, S. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/0j).
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die Kommission unterrichten, damit die Kommission bewerten kann, ob ein
Auskunftsersuchen durch die Kommission gerechtfertigt ist.

Als letztes Mittel, um sicherzustellen, dass kritische Sektoren in Krisenzeiten
weiterhin tétig sein kdénnen, und nur dann, wenn dies fir diesen Zweck erforderlich
und verhaltnismalig ist, konnten europaische Halbleitertechnologieinitiativen von der
Kommission dazu verpflichtet werden, Auftrage Uber krisenrelevante Produkte
anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Potenzielle Beglnstigte vorrangiger
Auftrage sollten Einrichtungen aus kritischen Sektoren, deren Tatigkeiten aufgrund
des Engpasses gestort sind oder gestort zu werden drohen, oder Unternehmen, die
diese kritischen Sektoren beliefern, sein. Um sicherzustellen, dass vorrangige Auftrage
nur im Bedarfsfall verwendet werden, sollten sie auf Begunstigte beschrankt werden,
die nach Durchfiihrung von Risikominderungsmanahmen nicht in der Lage waren,
die Auswirkungen des Engpasses zu verhindern, z. B. durch ihre Vergabeverfahren,
und durch andere Mittel abzufedern, z.B. durch die Nutzung bestehender
Lagerbestdnde. Die Verpflichtung zur Annahme und vorrangigen Behandlung von
Auftragen fur krisenrelevante Produkte kann auch auf strategische Projekte und
Halbleiterfertigungsanlagen ausgeweitet werden, die diese Mdglichkeit im Rahmen
des Erhalts offentlicher Unterstitzung akzeptiert haben, wenn diese &ffentliche
Unterstitzung darauf abzielt, die Fahigkeit zur Steigerung der Produktionskapazitat zu
fordern. Der Beschluss (ber einen vorrangigen Auftrag sollte im Einklang mit allen in
der Union fiir die Umstédnde des Falls geltenden rechtlichen Verpflichtungen gefasst
werden. Die Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung sollte jeder anderen
Erfullungsverpflichtung nach privatem oder ¢ffentlichem Recht vorgehen, wobei den
legitimen Zielen des betreffenden Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand
jeder Anderung der Produktionsreihenfolge Rechnung getragen werden sollte. Jeder
vorrangige Auftrag sollte zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben werden.
Die Berechnung dieses Preises kann auf der Grundlage der durchschnittlichen
Marktpreise der vergangenen Jahre erfolgen, vorbehaltlich einer Begrindung jeder
Erhéhung, z.B. unter Beriicksichtigung der Inflation oder eines Anstiegs der
Energiekosten. Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur Erfullung vorrangiger
Auftrage nicht nachkommen, kénnen mit Sanktionen belegt werden.

In Bezug auf Anlagen, die einen vorrangigen Auftrag ausfiihren, kann es fur die
Kommission, unterstitzt durch das Europdische Halbleitergremium, und die
Mitgliedstaaten von Vorteil sein, sich Uber bewéhrte Verfahren fir die Ausfiihrung
solcher Auftrage, einschlieBlich bewahrter Verwaltungsverfahren, auszutauschen.

Das betreffende Unternehmen sollte verpflichtet sein, einen vorrangigen Auftrag
anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Um sicherzustellen, dass vorrangige
Auftrage auf die Kapazitaten und das Produktionsportfolio einer Anlage abgestimmt
sind, sollte die Kommission der betreffenden Anlage Gelegenheit geben, sich zur
Durchfiihrbarkeit und zu den Einzelheiten des vorrangigen Auftrags zu &uRern. Die
Kommission sollte den vorrangigen Auftrag nicht erteilen, wenn die Anlage den
Auftrag auch bei vorrangiger Behandlung nicht erflllen kann, sei es aufgrund
unzureichenden Produktionsvermogens, aufgrund unzureichender
Produktionskapazitat oder aus technischen Griinden, oder wenn das Produkt oder die
Dienstleistung von der Anlage nicht bereitgestellt bzw. erbracht wird oder weil dies
eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Harte fur das
Unternehmen darstellen wdrde, einschliellich eines erheblichen Risikos im
Zusammenhang mit der Betriebskontinuitat.
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Um einen transparenten und klaren Rahmen fur die Durchfuhrung vorrangiger
Auftrage zu gewadhrleisten, sollte der Kommission die Befugnis Ubertragen werden,
einen Durchflihrungsrechtsakt zu erlassen, in dem die praktischen und operativen
Modalitaten fir die Durchfihrung vorrangiger Auftrage festgelegt werden. Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt sollte VVorkehrungen enthalten, mit denen sichergestellt wird,
dass vorrangige Auftrage im Einklang mit den Grundsatzen der Notwendigkeit und
VerhaltnismaRigkeit durchgefiihrt werden, z. B. einen Mechanismus, der bestehende
Auftrage bertcksichtigt, und einen Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass
das Volumen vorrangiger Auftrage das erforderliche Mal} nicht Gberschreitet.

Unter dem auBergewodhnlichen Umstand, dass ein entlang der Halbleiterlieferkette in
der Union tatiges Unternehmen von einem Drittland ein Ersuchen zur Erfullung eines
vorrangigen Auftrags erhalt, sollte das Unternehmen die Kommission ber dieses
Ersuchen unterrichten, damit bewertet werden kann, ob die Kommission — falls
erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Kkritischen Sektoren
bestehen und die anderen Anforderungen der Notwendigkeit, VerhaltnismaRigkeit und
RechtmaRigkeit unter den Umstdnden des Falls erfullt sind — ebenfalls eine
Verpflichtung zur Erfallung vorrangiger Auftréage auferlegen sollte.

Angesichts der Bedeutung, die der Gewahrleistung der Versorgungssicherheit in
kritischen Sektoren, die wesentliche gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen,
zukommt, sollte die Einhaltung der Verpflichtung zur Erfullung vorrangiger Auftrage
keine Haftung flir Schéden gegeniiber Dritten aufgrund etwaiger VerstdlRe gegen
vertragliche Pflichten nach sich ziehen, die sich aus der notwendigen voriibergehenden
Anderung der Betriebsablaufe des betreffenden Herstellers ergeben konnen, begrenzt
auf das AusmaR, in dem der Verstol? gegen vertragliche Pflichten fur die Einhaltung
der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war. Unternehmen, die moéglicherweise
in den Anwendungsbereich vorrangiger Auftrage fallen, sollten diese Mdglichkeit in
den Bedingungen ihrer Geschaftsvertrdge vorwegnehmen. Unbeschadet der
Anwendbarkeit anderer Bestimmungen sollte die Haftung fir fehlerhafte Produkte
gemal der Richtlinie 85/374/EWG des Rates® von diesem Haftungsausschluss
unberuhrt bleiben. Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta der Grundrechte
der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta®) achtet die Verpflichtung zur
vorrangigen  Herstellung  bestimmter ~ Produkte den  Wesensgehalt  der
unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit gemalR Artikel 16 sowie des
Eigentumsrechts gemaR Artikel 17 der Charta und beeintrdchtigt sie nicht
unverhaltnismagig.

Bei Aktivierung der Krisenstufe und zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit in
kritischen Sektoren, die wesentliche gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen,
konnen zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Kommission das Mandat erteilen, die
Nachfrage zu bundeln und bei der Vergabe Offentlicher Auftrage im 6ffentlichen
Interesse im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Verfahren der Union in
ihrem Namen zu handeln, um dadurch eine Hebelwirkung fir die Kaufkraft der
Kommission zu erzielen. Die gemeinsame Beschaffung sollte nur zur Behebung von
Storungen der Halbleiterlieferkette wéhrend einer Krise genutzt werden. Mit dem
Mandat kann die Kommission ermdchtigt werden, Vereinbarungen Uber die
Beschaffung krisenrelevanter Produkte fur bestimmte kritische Sektoren zu schlief3en.
Die Kommission sollte in Abstimmung mit dem Europdischen Halbleitergremium den
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Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25.Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Haftung fur fehlerhafte Produkte (ABI. L 210
vom 7.8.1985, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/374/0j).
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Nutzen, die Notwendigkeit und die Verhéltnisméligkeit jedes Antrags bewerten.
Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht nachzukommen, so sollte sie die
betreffenden Mitgliedstaaten und das Europdische Halbleitergremium unterrichten und
die Grunde fiir ihre Ablehnung nennen. Die Einzelheiten des Verfahrens sollten in
einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den teilnehmenden Mitgliedstaaten
festgelegt werden, in welcher die Grinde flr die Verwendung des Mechanismus der
gemeinsamen Beschaffung und der einzugehenden Verbindlichkeiten angegeben sind.
Diese Vereinbarung kann die Zahl der zu schlieBenden Vertrdge und die Bedingungen
fir die gemeinsame Beschaffung, wie etwa Preise, Lieferfristen, Mengen und Opt-in-
oder Opt-out-Klauseln, umfassen. Die gemeinsame Beschaffung kann zur
Unterzeichnung eines einzigen Vertrags, der den Bedarf aller Mitgliedstaaten deckt,
oder mehrerer Vertrage, die jeweils den Bedarf eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
decken, fliihren. Dariber hinaus sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten das Recht
haben, Vertreter zu benennen, die das Vergabeverfahren und die Aushandlung der
Kaufvereinbarungen anleitend und beratend begleiten. Fur die Einfihrung, die
Verwendung oder den Weiterverkauf der erworbenen Produkte sollten die
teilnehmenden Mitgliedstaaten zustandig bleiben.

Wahrend einer Krise infolge von Versorgungsengpéssen bei Halbleitern konnte es
notwendig werden, dass die Union Schutzmallinahmen in Betracht zieht. Das
Européische Halbleitergremium sollte Stellung nehmen kénnen, um die Kommission
bei ihrer Bewertung der Frage zu unterstiitzen, ob die Marktlage einen erheblichen
Mangel an lebenswichtigen Gitern gemal der Verordnung (EU) 2015/479 darstellt.

Der institutionelle  Rahmen  fir  Expertengruppen, einschlieBlich  der
Transparenzvorschriften fur das Gremium und seine Untergruppen, sollte unbeschadet
dieser Verordnung fur das Europdische Halbleitergremium gelten. Das Europdische
Halbleitergremium sollte die Kommission in Bezug auf die Entwicklung einer
umfassenden Halbleiterpolitik und zu spezifischen technischen Fragen beraten und
unterstiitzen. Diese Fragen konnen Folgendes umfassen: die Beratung des Rates der
offentlichen Kdrperschaften des Gemeinsamen Unternehmens flr Chips in Bezug auf
die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0; den Austausch von Informationen {iiber die
Funktionsweise européischer Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer
Projekte; die Erorterung und Vorbereitung der Ermittlung spezifischer Sektoren und
Technologien mit potenziell hoher sozialer Wirkung und groRer Bedeutung fir die
Sicherheit, fir die eine Zertifizierung vertrauenswirdiger Produkte notig ist, sowie
eine koordinierte Uberwachung und Krisenreaktion. Ferner sollte das Européische
Halbleitergremium die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherstellen sowie
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Informationsaustausch
Uber Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung erleichtern. Das Europdische
Halbleitergremium sollte auch einen Gedankenaustausch mit der Kommission uber die
besten Wege, einen wirksamen Schutz und eine wirksame Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums, vertraulichen Informationen und Geschaftsgeheimnissen
unter gebuhrender Einbeziehung von Interessentrdgern in Bezug auf den
Halbleitersektor sicherzustellen, fihren. Das Europdische Halbleitergremium sollte die
Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit im Einklang mit
internationalen Verpflichtungen unterstiitzen. Es sollte unbeschadet der VVorrechte des
Européischen Parlaments und des Rates gemaR den Vertrdgen als Forum fur die
Koordinierung der nationalen Halbleiterpolitik und einschldgiger Investitionen, das
internationale Engagement und die Verbesserung der Zusammenarbeit entlang der
globalen Halbleiterwertschopfungskette dienen, wobei der Schwerpunkt insbesondere
auf Programmen fur Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) sowie auf
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Kompetenzaustauschprogrammen liegen sollte. Zu diesem Zweck sollte das
Européische Halbleitergremium die Standpunkte der Industrieallianz fur Halbleiter
und anderer Interessentrager berucksichtigen. Darlber hinaus sollte sich das
Européische Halbleitergremium mit anderen Krisenreaktions- und
Krisenvorsorgestrukturen der Union abstimmen sowie mit ihnen zusammenarbeiten
und Informationen austauschen, um ein kohdrentes und koordiniertes VVorgehen der
Union in Bezug auf Krisenreaktions- und Krisenvorsorgemalinahmen fir
Halbleiterkrisen sicherzustellen.

Den Vorsitz im Europdischen Halbleitergremium sollte ein Vertreter der Kommission
fihren. Jeder Mitgliedstaat sollte einen hochrangigen Vertreter im Européischen
Halbleitergremium und einen Stellvertreter benennen. Sie kdnnten auch bis zu drei
fachliche Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben des Européischen
Halbleitergremiums benennen, z. B. je nachdem, welcher Teil dieser Verordnung in
den Sitzungen des Europdischen Halbleitergremiums erortert wird. Die
Mitgliedstaaten sollten sich bemdihen, eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit
im Européischen Halbleitergremium zu gewdhrleisten. Die Mitgliedstaaten sollten
eine zentrale Anlaufstelle benennen, um einen zuverl&ssigen und zeitnahen Austausch
von Informationen (Uber die Arbeit des Europdischen Halbleitergremiums
sicherzustellen. Um wichtige Ratschldge zu den Tétigkeiten des Europdischen
Halbleitergremiums  einzuholen und eine angemessene Beteiligung von
Interessentragern zu ermdglichen, sollte der Vorsitz Untergruppen einsetzen kénnen
und befugt sein, Arbeitsvereinbarungen zu treffen, indem er Experten und Beobachter
zur Teilnahme an den Sitzungen auf Ad-hoc-Basis einladt, oder Interessentréager,
insbesondere Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie der Union
vertreten, wie etwa die Industrieallianz fiir Halbleiter, als Beobachter in die
Untergruppen einzuladen.

Der Vorsitz sollte den Austausch zwischen dem Europaischen Halbleitergremium und
anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen und Experten- und
Beratungsgruppen der Union fordern konnen. Angesichts der Bedeutung der
Versorgung mit Halbleitern fir andere Sektoren und des sich daraus ergebenden
Koordinierungsbedarfs sollte der Vorsitz sicherstellen, dass andere Organe und
Einrichtungen der Union als Beobachter an den Sitzungen des Europdischen
Halbleitergremiums teilnehmen, sofern dies im Zusammenhang mit dem mit dieser
Verordnung eingerichteten Uberwachungs- und Krisenreaktionsmechanismus relevant
und angemessen ist.

Den Mitgliedstaaten sollte bei der Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung
eine Schlisselrolle zukommen. In diesem Zusammenhang sollte jeder Mitgliedstaat
eine oder mehrere fur die wirksame Durchfuhrung dieser Verordnung zustandige
nationale Behorden benennen wund sicherstellen, dass diese Behorden Uber
angemessene Befugnisse und Ressourcen verfiigen. Die Mitgliedstaaten kénnen eine
oder mehrere bereits bestehende Behdrden benennen. Um die Organisationseffizienz
in den Mitgliedstaaten zu erhdéhen und eine offizielle Anlaufstelle fir die
Offentlichkeit und andere Partner auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten,
einschliellich der Kommission und des Européischen Halbleitergremiums,
einzurichten, sollte jeder Mitgliedstaat innerhalb einer der von ihm gemaR dieser
Verordnung als zustdndig benannten Behdrden eine nationale zentrale Anlaufstelle
benennen, die fiir die Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit dieser
Verordnung und die grenzlbergreifende Zusammenarbeit mit den zustandigen
Behorden anderer Mitgliedstaaten zusténdig ist.
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Die Union sollte sich bemuhen, strategische Halbleiterpartnerschaften mit bestehenden
oder aufstrebenden internationalen  Partnern  zu  schliefen, um die
Versorgungssicherheit der Union und die Zusammenarbeit entlang der
Halbleiterwertschopfungskette zu verbessern. Diese Partnerschaften sollten auch
darauf abzielen, den in der Union bestehenden Mangel an Fachwissen und
Kompetenzen im Halbleiterbereich zu beheben, indem neue Talente fiir die Union
gewonnen, mobilisiert und gehalten werden. Bei Partnern, mit denen die Union im
Rahmen einer Digitalpartnerschaft, eines Handels- und Technologierates oder eines
Digitaldialogs im Halbleiterbereich zusammenarbeitet, sollte die strategische
Halbleiterpartnerschaft die in diesen Foren vereinbarte politische Steuerung und die
dort vereinbarten Prioritaten widerspiegeln.

Um einen kohdrenten Rahmen fur den Abschluss kinftiger strategischer
Halbleiterpartnerschaften zu entwickeln und zu gewadhrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten und die Kommission im Rahmen ihres Zusammenwirkens im
Europdischen Halbleitergremium unter anderem erdrtern, ob die bestehenden
Partnerschaften die angestrebten Ziele erreichen, welche Partner Prioritat fir neue
Partnerschaften haben, welchen Inhalt diese Partnerschaften haben und welche
Kohérenz und potenziellen Synergieeffekte mit anderen Rahmen der Kommission fur
internationale Zusammenarbeit und mit der bilateralen Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten mit den betreffenden internationalen strategischen Partnern bestehen.
Dies sollte unbeschadet der Vorrechte des Rates gemal? den Vertragen erfolgen. Die
Union sollte im Einklang mit ihrer Global-Gateway-Strategie®? und ihrer
internationalen Digitalstrategie®® fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit
aufstrebenden Markten und Entwicklungslandern anstreben, die zur Diversifizierung
ihrer Halbleiterlieferkette beitragen und diesen internationalen strategischen Partnern
einen Mehrwert bringen.

Um die strategische Autonomie und die Fuhrungsposition der Union im Bereich der
Halbleitertechnik zu starken, sollte die Industrieallianz fur Prozessoren und
Halbleitertechnik aufgeldst werden, und ihre Téatigkeiten sollten von der mit dieser
Verordnung eingerichteten Industrieallianz fiir Halbleiter (im Folgenden ,,Allianz*)
unter Aufsicht der Kommission tbernommen werden. Alle Mitglieder und Teilnehmer
der bestehenden Industrieallianz fir Prozessoren und Halbleitertechnik sollten
automatisch ~ Mitglieder und  Teilnehmer  der  Allianz  werden.  Die
Aufgabenbeschreibung, in der die Arbeitsweise, die Aufgaben und die
Zusammensetzung der Allianz im Einzelnen festgelegt sind, sollte klarheitshalber auf
einer Website der Kommission verdffentlicht werden®. Die Allianz sollte
Interessentrager aus der gesamten Wertschopfungskette, einschlie3lich Industrie,
KMU, Forschungseinrichtungen, Wissenschaft und wichtige Anwendersektoren,
zusammenbringen, um kritische Liicken in den Fahigkeiten der Union zu ermitteln und
die technologischen und industriellen Fortschritte voranzutreiben, die zur Steigerung
der Wettbewerbsféhigkeit erforderlich sind. Durch die Forderung von Zusammenarbeit
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Européische Kommission: Generaldirektion flr internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt flr Verdoffentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.

Européische Kommission: Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, An
international digital strategy for the European Union, Europdische Kommission, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2759/4019528.

Europdische Kommission: Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, Alliance
on Processors and Semiconductors Technologies, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies.
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und Innovation sollte die Allianz dazu beitragen, Abhangigkeiten zu verringern, die
Resilienz der Lieferketten zu starken und die Expansion kleinerer Akteure in der
Union zu unterstitzen. Um die Kohérenz mit der Halbleiterstrategie und den
Prioritdten der Union zu gewahrleisten und eine reibungslose und wirksame
Durchfiihrung dieser Verordnung zu erleichtern, sollte der Lenkungsausschuss der
Allianz einen regelméRigen Dialog mit dem Européischen Halbleitergremium fiihren,
waéhrend seine Arbeitsgruppen auf Anfrage aktuelle Informationen vorlegen konnen.
Diese strukturierte Tatigkeit sollte es dem Ausschuss ermdéglichen, Erkenntnisse der
Industrie in politische Entscheidungen zu integrieren und sicherzustellen, dass die
Offentlichen und privaten Anstrengungen zur Forderung der technologischen
Souverdanitat der Union aufeinander abgestimmt bleiben.

Zur Gewadhrleistung einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit der
zustandigen Behorden auf Unions- und nationaler Ebene sollten alle an der
Anwendung dieser Verordnung beteiligten Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen
der Durchfiihrung ihrer Téatigkeiten erlangten Informationen und Daten wahren, um
insbesondere Rechte des geistigen Eigentums, sensible Geschaftsinformationen und
Geschaftsgeheimnisse zu schitzen. Alle Informationen, die im Rahmen der
Bewerbung auf Anerkennung als europdische Halbleitertechnologieinitiative oder im
Rahmen von Auskunftsersuchen oder Mitteilungspflichten gemaR dieser Verordnung
erlangt werden, sollten ausschlieRlich fur die Zwecke dieser Verordnung verwendet
werden und gemalR Artikel 339 AEUV sowie den internen Vorschriften der
Kommission ber den sicheren Umgang mit Daten, insbesondere dem Beschluss (EU,
Euratom) 2015/443 der Kommission®®, unter das Berufsgeheimnis fallen. Die
Kommission und die zustdndigen nationalen Behodrden, ihre Beamten, ihre
Bediensteten und sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behdrden tatig sind,
sowie Beamte und Bedienstete anderer Behorden der Mitgliedstaaten sollten die
Vertraulichkeit der bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben und Tatigkeiten erlangten
Informationen gewahrleisten. Dies sollte auch fiir das Européische Halbleitergremium
und den Halbleiterausschuss gelten. Die Kommission sollte gegebenenfalls
Durchfihrungsrechtsakte erlassen konnen, um die praktischen Modalitdten der
Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen der Einholung von Informationen
festzulegen.

Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte mittels
Geldbuflen und Zwangsgeldern durchsetzbar sein. Zu diesem Zweck sollten
angemessene GeldbuRen fir die Missachtung von Auskunftsersuchen und
Mitteilungspflichten gemaR dieser Verordnung festgelegt werden, wobei die
unterschiedliche Schwere der Missachtung beider Pflichten zu berticksichtigen ist und
fur KMU andere HOchstbetrage gelten sollten. Auflierdem sollten Zwangsgelder fir die
Missachtung der Verpflichtung zur Annahme und Erfullung vorrangiger Auftrége
festgelegt werden, die verhadltnisméliig sein und das Preisniveau auf dem Markt
wéhrend der letzten 90 Tage widerspiegeln sollten, wobei fir KMU andere
Hochstbetrdge gelten sollten. Zusétzlich zu den Verjdhrungsfristen fur die
Durchsetzung von Sanktionen sollten auch Verjéhrungsfristen fir die Verhdngung von
GeldbuBen und Zwangsgeldern gelten. Darlber hinaus sollte die Kommission dem
betreffenden Unternehmen oder den entsprechenden Unternehmensverbanden
Anspruch auf rechtliches Gehor einraumen.
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Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. Marz 2015 (ber Sicherheit in der
Kommission (ABI. L 72 vom 17.3.2015, S. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/0j).
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die fir den Halbleitersektor von Bedeutung sind, und um die wirksame Durchflhrung
und Bewertung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ sicherzustellen, sollte der
Kommission die Befugnis uUbertragen werden, gemald Artikel 290 AEUV Rechtsakte
zur Anderung dieser Verordnung beziiglich der MaRnahmen, die durch die Initiative
,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzt werden, zu erlassen und zwar in einer Weise, die
mit den Zielen der Initiative im Einklang steht, sowie beziglich der messbaren
Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfilhrung der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 und zur Berichterstattung tiber deren Fortschritte bei der Verwirklichung
ihrer Ziele und um diese Verordnung durch die Festlegung des Verfahrens fiir die
Anwendung und der Anforderungen und der Bedingungen fir die Gewahrung, die
Uberwachung und den Entzug des Giitesiegels fiir Exzellenzzentren fiir Entwurf zu
erganzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstéandigen, durchfihrt und dass diese Konsultationen mit den Grundsatzen in
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 ber
bessere Rechtsetzung® niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewahrleisten, erhalten
das Europdische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die
Sachverstandigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstandigen haben systematisch
Zugang zu den Sitzungen der Sachverstandigengruppen der Kommission, die mit der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Unbeschadet des Haushaltsverfahrens und ihrer Verwaltungsautonomie sollte die
Kommission die Ressourcen optimal nutzen, um sicherzustellen, dass sie ihre
Aufgaben und Befugnisse gemaR dieser Verordnung wirksam wahrnehmen kann.

Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, ndmlich die Schaffung eines Rahmens fir
die Starkung des Halbleiterokosystems auf Unionsebene, von den Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden kann und vielmehr wegen des Umfangs und der
Wirkungen der MaRBnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags tber die Européische Union
verankerten Subsidiaritatsprinzip tatig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit geht diese Verordnung nicht
Uber das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche MaR hinaus.

Die Verordnung (EU) 2023/1781 sollte daher aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(1)

Kapitel |
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Gegenstand

Diese Verordnung schafft einen Rahmen flr die Starkung des Halbleiterokosystems
und fur die Bewaéltigung und Vermeidung von Abhéngigkeiten, die die Sicherheit der
Versorgung mit Halbleitern auf Unionsebene geféahrden kdnnen, insbesondere durch
folgende Malinahmen:
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)

(3)

(4)

a)  Fortfilhrung und Weiterentwicklung der Initiative ,,Chips fiir Europa®, die
urspriinglich mit der Verordnung (EU) 2023/1781 eingerichtet wurde und in
der vorliegenden Verordnung als Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 bezeichnet
wird;

b)  Festlegung der Kriterien fur die Anerkennung und Unterstiitzung européischer
Halbleitertechnologieinitiativen, bei denen es sich um neuartige Initiativen
handelt, und strategischer Projekte, die die Unumganglichkeit, die Resilienz
und den Erfolg des Halbleiterékosystems der Union fordern;

c)  Verbesserung des urspringlich mit der Verordnung (EU) 2023/1781
eingerichteten Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission, der die Kartierung und Uberwachung des Halbleitersektors
der Union, die Krisenprévention und Reaktion auf Versorgungsengpésse bei
Halbleitern und gegebenenfalls Auskunftsersuchen an und Konsultationen mit
Interessentragern aus der Halbleiterlieferkette betrifft.

Das erste allgemeine Ziel der vorliegenden Verordnung besteht darin, die
notwendigen Voraussetzungen fir die Wettbewerbs- und Innovationskapazitat der
Union im Bereich der Halbleitertechnik zu schaffen und die Anpassung der Branche
an strukturelle Veranderungen sicherzustellen.

Das zweite allgemeine Ziel, das eigenstandig ist und das in Absatz 2 festgelegte erste
allgemeine Ziel ergénzt, besteht darin, die Krisenvorsorge zur Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit der EU und dadurch das Funktionieren des Binnenmarkts zu
verbessern, indem ein einheitlicher Unionsrechtsrahmen festgelegt wird, der die
Union im Bereich der Halbleitertechnik unumgénglicher, resilienter und
erfolgreicher macht.

Diese Verordnung gilt unbeschadet der besonderen Beschaffungsverfahren und
Einstufungsstandards, die nach MaRgabe der Verordnung (EU) 2025/2643 im
Verteidigungssektor gelten.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Fur die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.

,,Halbleiter bezeichnet eines der Folgenden:

a) einen einfachen Werkstoff oder Verbundwerkstoff, einschliel3lich
fortgeschrittener Werkstoffe, dessen elektrische Leitfahigkeit verandert werden
kann,

b)  eine Komponente, die aus mehreren Schichten halbleitender, isolierender und
leitender Werkstoffe besteht, welche nach einem vorgegebenen Muster
festgelegt sind und genau definierte elektronische und/oder photonische
Funktionen ausfihren sollen;

,Chip* bezeichnet ein elektronisches Gerdt, das auf einem einzigen Stiick
Halbleiterwerkstoff verschiedene Funktionselemente enthalt, typischerweise in Form
von Speicher-, Logik-, Prozessor-, Optoelektronik- und Analoggeraten;

,»Quantenchip* bezeichnet ein Gerét, mit dem Informationen auf der Ebene einzelner
Quantensysteme verarbeitet werden, wobei der Integrationsgrad der Komponenten
auf einem einzigen Chip je nach verwendeter Quantenplattform, einschlieBlich
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10.

Plattformen fur Quanteninformatik, -kommunikation, -sensorik oder -metrologie,
variiert;

,, Technologieknoten* bezeichnet einen spezifischen Halbleiterfertigungsprozess und
seine Entwurfsregeln;

,Halbleiterlieferkette bezeichnet das System der Tatigkeiten, Organisationen,
Akteure, Technologien, Informationen, Ressourcen und Dienstleistungen, die mit der
Herstellung von Halbleitern verbunden sind, einschlieBlich Rohstoffen und
verarbeiteten Werkstoffen, wie etwa Gase, Halbleiterfertigungsausriistung, Entwurf,
samt der damit verbundenen Softwareentwicklung, Fertigung, Montage, Prifung und
Packaging;

,Halbleiterwertschopfungskette bezeichnet die Reihe der Tatigkeiten im
Zusammenhang mit einem Halbleiterprodukt von der Konzeption bis zur
Endverwendung, einschlieBlich Rohstoffen und verarbeiteten Werkstoffen, wie etwa
Gase, Halbleiterfertigungsausriistung, Forschung, Entwicklung und Innovation,
Entwurf, samt der damit verbundenen Softwareentwicklung, Fertigung, Prifung,
Montage und Packaging bis hin zur Einbettung und Integration in Endprodukte und
zu Verfahren am Ende der Lebensdauer wie Wiederverwendung, Zerlegung und
Recycling;

,Pilotanlage® bezeichnet eine Test- und Versuchseinrichtung, die sich mit héheren
Technologie-Reifegraden bis hin zur industriellen Einfihrung befasst, um Produkte,
Ausristungen, Prozesse oder Systeme zu testen, zu demonstrieren, zu validieren und
zu kalibrieren;

,kleine und mittlere Unternehmen® oder ,,KMU* bezeichnet kleine oder mittlere
Unternehmen im Sinne des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der
Kommission®’;

,kleines Midcap-Unternehmen (,kleines Midcap™) bezeichnet ein kleines
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung im Sinne des Anhangs der
Empfehlung 2025/1099/EG;

,heuartige Initiative® bezeichnet eine der folgenden Initiativen, die in der Union
Innovationen in Bezug auf den Fertigungsprozess oder das Endprodukt
hervorbringen, soweit in der Union solche Innovationen noch nicht ausreichend
vorhanden sind oder ihre Umsetzung noch nicht konkret geplant ist, um die Resilienz
und Versorgungssicherheit der Union zu gewadhrleisten, einschlieBlich Innovationen,
die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Niveaus der Sicherheit und
Gefahrenabwehr oder der Zuverlassigkeit, der Energieeffizienz und Umweltbilanz
oder des Technologieknotens oder Tragermaterials oder im Hinblick auf die
Einfihrung von Produktionsprozessen, die Effizienzsteigerungen ermdoglichen,
betreffen oder die Recyclingfahigkeit verbessern oder die Produktionsinputs
verringern:

a)  eine neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlage,

b)  eine neue oder erheblich modernisierte Anlage oder ein neuer oder erheblich
modernisierter Prozess fur die Herstellung von Ausriistung,
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

c)  eine neue oder erheblich modernisierte Anlage oder ein neuer oder erheblich
modernisierter Prozess fiir die Herstellung von Schlisselkomponenten fir
solche Ausrustungen oder fir die sonstige Herstellung von Inputs, die
uberwiegend in der Halbleiterfertigung verwendet werden, wie z. B. von
Werkstoffen,

d)  eine neue oder erheblich modernisierte Anlage fiir die Elektronikfertigung oder
-integration,

e)  neue, fertigungszentrierte Chipentwurfstatigkeiten;

»fertigungszentrierte Chipentwurfstitigkeiten bezeichnet die Ausarbeitung von
Fertigungsentwirfen, die Ko-Optimierung des Entwurfsprozesses und die endgultige
Produktionsiibergabe (Tape-out), d. h. die Phase, in der ein Chipentwurf in Form
eines physischen Prototyps zur Validierung vor der Massenfertigung freigegeben
wird;

,,Halbleitertechnologien der nidchsten Generation* bezeichnet Halbleitertechnologien,
die 0Ober den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, da sie erhebliche
Verbesserungen der Funktionsleistung, der Rechenleistung oder der Energieeffizienz
sowie andere erhebliche Energie- und Umweltvorteile bieten;

,hochmoderne Halbleitertechnologien® bezeichnet den aktuellen Stand der
Innovation bei Chips und Halbleitertechnologien zum Zeitpunkt der Durchfiihrung
von Projekten;

,Halbleiterfertigung® bezeichnet jede der Stufen der Herstellung und Verarbeitung
von Halbleiterwafern, einschlieBlich Entwurf, Tragermaterial, Front-End und Back-
End, die erforderlich sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern;

,Front-End* bezeichnet die gesamte Verarbeitung eines Halbleiterwafers;

,»Back-End“ bezeichnet das Packaging, die Montage und die Priifung eines
Halbleiterprodukts;

,Elektronikfertigung und -integration bezeichnet die Fertigung oder Integration von
Leiterplatten, von fortgeschrittenen Packaging-Trégern sowie die
Elektronikverarbeitung in Bezug auf Montage, Prifung oder Systemintegration von
Halbleitern oder halbleitergestttzten Produkten;

,,Halbleiteranwender* bezeichnet ein Unternechmen, das Produkte herstellt, in die
Halbleiter eingebaut sind,;

,wichtige Marktakteure® bezeichnet Unternehmen in der Halbleiterlieferkette der
Union, deren zuverldssiges Funktionieren flr die Versorgung mit Halbleitern von
wesentlicher Bedeutung ist;

,kritischer Sektor* bezeichnet einen der in Anhang V genannten Sektoren;

,krisenrelevantes Produkt® bezeichnet eines der folgenden Produkte, die von einer
Halbleiterkrise betroffen und flr die Gewahrleistung wesentlicher Funktionen eines
kritischen Sektors bedeutsam sind:

a)  Halbleiter oder Chips, die entweder unmittelbar in Kkritischen Sektoren
eingesetzt werden oder die zur Herstellung von in kritischen Sektoren
benutzten Geraten verwendet werden,

b)  Zwischenprodukte, die fur die Herstellung von Halbleitern oder Chips
erforderlich sind,
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

c)  Rohstoffe und verarbeitete Werkstoffe, die fur die Herstellung von Halbleitern
oder Chips oder Zwischenprodukten erforderlich sind,;

,Produktionsvermogen* bezeichnet die Fihigkeit einer Fertigungsanlage, bestimmte
Arten von Produkten zu fertigen;

,Produktionskapazitit“ bezeichnet den hochsten mdglichen Output einer
Fertigungsanlage;

,Geschiftsgeheimnis® bezeichnet ein Geschiftsgeheimnis im Sinne des Artikels 2
Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/943;

,Genehmigungsverfahren bezeichnet ein Verfahren, das alle einschligigen
Genehmigungen fiir den Bau, die Ausweitung, die Umwandlung und den Betrieb von
industriellen  Fertigungsprojekten abdeckt, einschlieBlich Baugenehmigungen,
chemikalienbezogene Genehmigungen und Netzanschlussgenehmigungen im Sinne
des Artikels 1 [des Vorschlags fiir eine Richtlinie zur Anderung der Richtlinien
(EU) 2018/2001, (EU) 2019/944 und (EU)2024/1788 im Hinblick auf die
Beschleunigung  der  Genehmigungsverfahren]  sowie  erforderlichenfalls
Umweltprifungen und -genehmigungen, und das alle Antrage und Verfahren von der
Bestatigung der Vollstandigkeit des Antrags bis zur Mitteilung der umfassenden
Entscheidung tiber das Ergebnis des Verfahrens umfasst;

»Auftrag® bezeichnet oOffentliche Auftrige im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
Nummer 5 der Richtlinie 2014/24/EU, Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauftrage im
Sinne des Artikels2 Nummer 1 der Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen
Parlaments und des Rates [Ful3note einfligen] und Konzessionsvertrage im Sinne des
Artikels 5 Nummer 1 der Richtlinie 2014/23/EU des Européischen Parlaments und
des Rates;

Loffentlicher Auftraggeber* bezeichnet einen 6ffentlichen Auftraggeber im Sinne des
Artikels 6 der Richtlinie 2014/23/EU, des Artikels 2 Absatz1 Nummer 1 der
Richtlinie 2014/24/EU und des Artikels 3 der Richtlinie 2014/25/EU:;

»Vergabestelle® bezeichnet einen Auftraggeber im Sinne des Artikels 7 der
Richtlinie 2014/23/EU und des Artikels 4 der Richtlinie 2014/25/EU;

,sichere Verarbeitungsumgebung™ bezeichnet die physische oder virtuelle
Umgebung und die organisatorischen Mittel, mit denen die Einhaltung der
Anforderungen des Unionsrechts, darunter der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europaischen Parlaments und des Rates®®, insbesondere im Hinblick auf die Rechte
der betroffenen Personen, der Kartellrechtlichen Vorschriften, der Rechte des
geistigen Eigentums und der geschaftlichen und statistischen Vertraulichkeit, der
Integritdt und der Verfugbarkeit, sowie des geltenden Unionsrechts und des
nationalen Rechts gewéhrleistet wird und die es der Einrichtung, die die sichere
Verarbeitungsumgebung bereitstellt, ermoglichen, alle Datenverarbeitungsvorgange
zu bestimmen und zu beaufsichtigen, darunter auch das Anzeigen, Speichern,
Herunterladen und Exportieren von Daten und das Berechnen abgeleiteter Daten
mithilfe von Rechenalgorithmen;

68

Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

»gesetzlicher Vertreter™ bezeichnet eine natiirliche oder juristische Person, die in der
Union anséssig oder niedergelassen ist und benannt wurde, um im Namen der gemaf
Acrtikel 34 dieser Verordnung eingerichteten Plattform zu handeln;

,inldndisches Unternehmen® bezeichnet

a)  jedes Unternehmen in der Halbleiterwertschopfungskette, das seinen Sitz in der
Union hat und im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unionsunternehmens
steht,

b) jedes Unternehmen in der Halbleiterwertschopfungskette, das eines der
folgenden Kiriterien erftllt, unabhangig davon, ob es seinen Sitz in der Union
hat:

c) es steht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unionsunternehmens und
hat seinen Sitz auRerhalb der Union,

d) es steht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unternehmens mit Sitz in
einem Drittland oder Gebiet, mit dem die Union ein Abkommen zur Errichtung
einer  Freihandelszone, einer Zollunion oder einer strategischen
Halbleiterpartnerschaft geméal Artikel 49 geschlossen hat,

e)  essteht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unternehmens mit Sitz in
einem Unterzeichnerstaat des WTO-Ubereinkommens (ber das 6ffentliche
Beschaffungswesen;

»Eigentum® bedeutet, dass Eigentumsanteile von mindestens 50 % der juristischen
Person, Stelle oder Organisation gehalten werden, oder dass eine
Mehrheitsbeteiligung daran vorliegt;

,.Kontrolle® bezeichnet die Kontrolle im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der
Verordnung (EU) 2021/697;

,,Unionsunternechmen‘ bezeichnet ein Unternehmen, das nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaats niedergelassen ist;

,strategische Halbleiterpartnerschaft® bezeichnet eine zwischen der Union und einem
Drittland oder Gebiet eingegangene Verpflichtung, die Zusammenarbeit in Bezug auf
die Halbleiterwertschopfungskette zu verstarken, die mittels eines nicht
verbindlichen Instruments durchgefihrt wird, in dem konkrete Mallnahmen von
beiderseitigem Interesse festgelegt werden;

,strategisches Projekt bezeichnet ein Projekt, das einen erheblichen Mehrwert fir
die Union erbringt, indem es einen wesentlichen Beitrag zu Zielen von
gemeinsamem Unionsinteresse leistet, das eine Kklare grenzlberschreitende
Dimension aufweist, insbesondere durch technische Zusammenarbeit oder
offentliche Unterstiitzung, an der mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt ist, und das zur
Starkung der Unumgénglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Halbleiterwertschopfungskette der Union und der technologischen Souveranitat und
technologischen Fuhrungsposition der Union beitrdgt, indem es Kkritische
Kapazitaten, Technologien oder Fahigkeiten innerhalb der Union ermdglicht,
voranbringt oder sichert, unter anderem durch die Verringerung strategischer
Abhangigkeiten;

,Gemeinsames Unternehmen fiir Chips® bezeichnet das mit der Verordnung
(EU) 2021/2085 des Rates gegriindete gemeinsame Unternehmen und gegebenenfalls
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(1)

()

1)

jede Nachfolgeeinrichtung oder -initiative, die nach Unionsrecht im Zuge eines
nachfolgenden mehrjahrigen Finanzrahmens gegriindet wird.

Kapitel 11
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0

Artikel 3
Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird fiir die Laufzeit des durch die Verordnung
(EU, Euratom) 2020/2093 des Rates®® festgelegten Mehrjahrigen Finanzrahmens
2021-2027 unterstitzt.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ wird mit Mitteln aus dem Programm
Horizont Europa und dem Programm Digitales Europa geméaR den Verordnungen
(EV) 2021/694 und (EU) 2021/695 sowie mit nationalen und privaten Mitteln
unterstatzt.

Artikel 4
Ziel der Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Das allgemeine Ziel der Initiative ,,Chips flir Europa 2.0* besteht darin, einen grof3
angelegten technologischen Kapazitatsaufbau zu erreichen und damit verbundene
Forschungs- und Innovationstatigkeiten in der gesamten
Halbleiterwertschopfungskette der Union zu unterstiitzen, um so

a) die technologische Souverdnitat, die wirtschaftliche Sicherheit, die Resilienz,
den Erfolg, die Unumganglichkeit und die industrielle Wettbewerbsfahigkeit
der Union zu starken, indem fir den Transfer und die industrielle Ubernahme
der im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ entwickelten
Technologien gesorgt wird;

b) die Unionsnachfrage nach Halbleitern anzuregen, unter anderem durch
Vergabeverfahren, die im Einklang mit dem Unionsrecht und den
internationalen Verpflichtungen der Union die Ubernahme und Integration in
der Union entworfener, entwickelter oder gefertigter Halbleitertechnologien, -
komponenten und -systeme fordern;

c) die Innovation, Entwicklung und Einflhrung hochmoderner
Halbleitertechnologien zu ermdglichen, einschlieBlich  Photonik  als
bereichstibergreifender und grundlegender Technologie, insbesondere solcher,
die fur kinstliche Intelligenz (KI), einschlieflich Edge-KI, und fiir wichtige
Anwendungsbereiche wie Gesundheit, Energie, industrielle Automatisierung,
Robotik, Verkehr, Verteidigung, Automobil- und Luftfahrtsysteme sowie fur
Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung sind;

d) einen Beitrag zur Verwirklichung des 6kologischen und digitalen Wandels zu
leisten, insbesondere durch die Verringerung der Energie-, Umwelt- und
Klimaauswirkungen elektronischer  Systeme, die Verbesserung der
Nachhaltigkeit von Chips der ndchsten Generation und die Starkung der
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)

@)

(4)

Prozesse der Kreislaufwirtschaft, durch einen Beitrag zu hochwertigen
Arbeitsplatzen innerhalb des Halbleiterokosystems und durch die
Beriicksichtigung der Grundsatze der konzeptionsintegrierten Sicherheit, die
Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen bieten.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 hat die folgenden sechs operativen Ziele:

a)  operatives Ziel 1. Unterstutzung fortgeschrittener Entwurfskapazitaten fur
Halbleitertechnik;

b)  operatives Ziel 2: Ausbau bestehender und Entwicklung neuer fortgeschrittener
Pilotanlagen in der gesamten Union, um die Entwicklung und industrielle
Einflihrung von hochmodernen Halbleitertechnologien und
Halbleitertechnologien der nédchsten Generation sowie von Pilot-
Testumgebungen zur Validierung und Demonstration der Integration und
Nutzung solcher  Technologien in  wichtigen  Anwendungen und
Anwenderbranchen zu ermdglichen;

c) operatives Ziel 3:  Aufbau  fortgeschrittener  technologischer  und
ingenieurstechnischer Kapazitaten zur Beschleunigung der innovativen
Entwicklung hochmoderner Quantenchips und dazugehdriger
Halbleitertechnologien;

d) operatives Ziel 4: Unterstltzung eines unionsweiten Netzes von
Kompetenzzentren durch den Ausbau bestehender oder die Schaffung neuer
Anlagen;

e)  operatives Ziel 5: Aufbau und Starkung fortgeschrittener Kapazitaten fur den
Entwurf, die Prototypentwicklung und die industrielle Einfiihrung photonisch
integrierter Schaltungen und anderer Photoniktechnologien in der gesamten
Union;

f)  operatives Ziel 6: Durchfithrung von Tatigkeiten, die gemeinsam als ,,Chip-
Fonds*“-Tatigkeiten zu bezeichnen sind, um den Zugang zu Finanzmitteln zu
erleichtern, unter anderem durch die Bereitstellung Kklarer Leitlinien,
insbesondere fiir Start-ups, Scale-ups, KMU und kleine Midcaps in der
Halbleiterwertschopfungskette, durch Finanzierungsinstrumente  und
Investitionsférdermechanismen  zur  Unterstiitzung  der  Eigenkapital-,
Fremdkapital- oder Mischfinanzierung im Rahmen des Accelerators des
Europdischen Innovationsrats, des Fonds ,InvestEU“ und gegebenenfalls
anderer Unionsinstrumente und von deren Nachfolgern im Zuge des
Mehrjahrigen Finanzrahmens 2028-2034.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ unterstiitzt gro3  angelegte,
sektorentibergreifende Initiativen zur Bewadltigung groRer technologischer und
industrieller Herausforderungen, die flr die Union von strategischer Bedeutung sind
(im Folgenden ,,GroB3e Herausforderungen®).

Zur Verwirklichung der Ziele der Initiative ,,Chips flir Europa 2.0 kénnen auch
Tatigkeiten zum Kapazitdtsaufbau und damit verbundene Forschungs- und
Innovationstatigkeiten  durchgefihrt werden. Im Zuge des Mehrjahrigen
Finanzrahmens 2021-2027 werden alle Tatigkeiten zum Kapazitatsaufbau aus dem
Programm Digitales Europa und die damit verbundenen Forschungs- und
Innovationstatigkeiten aus dem Programm Horizont Europa finanziert.
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Artikel 5
Operative Ziele der Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* wird Folgendes tun:

a)

b)

im Rahmen ihres operativen Ziels 1:

i)

Pflege und Ausbau einer unionsweit verfligbaren virtuellen
Entwurfsplattform, die eine breite Palette von neuen und bestehenden
Entwurfseinrichtungen, -werkzeugen und -diensten umfasst und
insbesondere Hochschulen, Start-ups, Scale-ups und KMU den Zugang
dazu erleichtert, um das Wachstum und die Expansion von Unternehmen
ohne eigene Fertigungsanlagen in der Union zu steigern,

Ausbau der Entwurfsfahigkeiten der Union, auch im Hinblick auf
Photonik und Quantentechnik, durch die Forderung innovativer
Entwicklungen in den Bereichen fortgeschrittener Chipentwurf und
fortgeschrittene Chiparchitekturen und zu diesem Zweck Unterstlitzung
ehrgeiziger strategischer Entwurfsprojekte, die fir die strategische
Autonomie und die Wettbewerbsfahigkeit der Union von groler
Bedeutung sind;

im Rahmen ihres operativen Ziels 2:

i)

iD)

v)

Starkung der Fahigkeiten im Bereich der Chipproduktionstechnologien
der nachsten Generation und der Halbleiterfertigungsausristung durch
die Einbeziehung von Forschungs- und Innovationstétigkeiten und die
Vorbereitung der Entwicklung kunftiger Technologieknoten und
Halbleiterfertigungsprozesse,

Unterstlitzung von Innovationen in groflem MaRstab durch Zugang zu
neuen oder bestehenden Pilotanlagen fir Erprobung, Tests,
Prozesssteuerung, Endprifung der Gerateeigenschaften, Erprobung und
Validierung neuer Technologien und Entwurfskonzepte zur Integration
von Schlisselfunktionen,

Unterstutzung von Innovationen durch Zugang zu neuen oder erweiterten
Pilot-Testumgebungen, in denen verschiedene innovative Technologien
oder Produkte kombiniert und integriert werden, um neue Gerate fur
wichtige Anwendungen und Anwenderbranchen vor ihrer vollstandigen
Einfihrung im industriellen Malstab zu entwickeln und zu validieren,
um Risiken zu ermitteln, die Leistung zu validieren und die
Durchfuhrbarkeit unter realen Bedingungen sicherzustellen,

Unterstlitzung  europdischer  Halbleitertechnologieinitiativen  durch
bevorzugten Zugang zu neuen oder bestehenden Pilotanlagen sowie
Sicherstellung des effektiven Zugangs zu neuen Pilotanlagen und Pilot-
Testumgebungen unter fairen Bedingungen fur ein breites Spektrum von
Nutzern des Halbleiter6kosystems der Union,

Vorbereitung auf den Transfer und die industrielle Einfihrung der im
Rahmen dieses operativen Ziels entwickelten Technologien;

im Rahmen ihres operativen Ziels 3:

i)

Unterstutzung der Entwicklung neuer oder bestehender Pilotanlagen,
Reinrdume und Fertigungsbetriebe fir die Prototypentwicklung und die

72

www.parlament.gv.at

DE



DE

d)

i)

Herstellung von  Quantenchips  fur die  Integration  von
Quantenschaltungen und Steuerelektronik,

Entwicklung von Anlagen fir die Priafung und Validierung
fortgeschrittener Quantenchips, die in den Pilotanlagen hergestellt
werden, um den Kreis des Innovations-Feedbacks zwischen Entwicklern,
Herstellern und Nutzern von Quantenkomponenten zu schlieRen,

Entwicklung innovativer Entwurfsbibliotheken fur Quantenchips in
engem Zusammenhang mit dem operativen Ziel 1;

im Rahmen ihres operativen Ziels 4:

i)

Starkung der Kapazitaten und Bereitstellung eines breiten Spektrums an
Sachkenntnis  fur Interessentrdger, einschlieBlich als Endnutzer
auftretender Start-ups, Scale-ups und KMU, und Erleichterung des
Zugangs zu den in diesem Artikel genannten Kapazitdten und Anlagen
und deren effektiver Nutzung,

Bewaltigung des Mangels und Ungleichgewichts bei Kenntnissen und
Kompetenzen durch Anwerbung, Mobilisierung und Bindung neuer
Talente in den Bereichen Forschung, Entwurf und Herstellung,
einschlieBlich Umschulung und Weiterbildung von Arbeitskraften;

im Rahmen ihres operativen Ziels 5:

i)

i)

iv)

Starkung der Fahigkeiten in den Bereichen Produktionstechnologien,
Halbleiterfertigungsausristung und Werkstoffplattformen fiir photonisch
integrierte Schaltungen durch die Einbeziehung von Forschungs- und
Innovationstatigkeiten,

Starkung bestehender und Entwicklung neuer Pilotanlagen und frei
zuganglicher Halbleiterfertigungsanlagen fiir die Prototypentwicklung fur
photonisch integrierte Schaltungen und deren Herstellung und fur
zugehorige Photoniktechnologien,

Entwicklung  und Pflege  von Entwurfsbibliotheken und
Entwurfsautomatisierungswerkzeugen  fir  photonisch integrierte
Schaltungen und zugehotrige Photoniktechnologien und Methoden fir
ihre Integration in Module, die in der gesamten Union zu offenen und
diskriminierungsfreien Bedingungen zur Verfligung stehen,

Vorbereitung auf den Transfer und die industrielle Einfihrung der im
Rahmen dieses operativen Ziels entwickelten Technologien;

im Rahmen ihres operativen Ziels 6:

)

Unterstitzung von Start-ups und Scale-ups in der gesamten
Halbleiterwertschopfungskette beim Zugang zu Finanzmitteln in allen
Wachstumsphasen, mit dem besonderen Schwerpunkt auf der SchlieBung
der Finanzierungsliicke, die sie daran hindert, die fur den weltweiten
Wettbewerb erforderliche GroRenordnung zu erreichen,

Beschleunigung und Verbesserung des Zugangs zu Investitionen in die
Halbleiterwertschdpfungskette, insbesondere durch die Mobilisierung
von Risiko- und Wachstumskapital, und Erschliefung von sowohl
offentlichen als auch privaten Finanzmitteln bei gleichzeitiger Steigerung

73

www.parlament.gv.at

DE



DE

der Unumgéanglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs des
Halbleiterokosystems in der Union.

Die Verwirklichung dieser Ziele erfolgt gegebenenfalls im Einklang mit der technischen
Beschreibung in Anhang 1.

1)

()

Artikel 6
Europaisches Netz der Kompetenzzentren fir Halbleiter

Fur die Zwecke des operativen Ziels 4 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* wird das
mit der Verordnung (EU)2023/1781 eingerichtete europdische Netz der
Kompetenzzentren fiir Halbleiter, Systemintegration und Entwurf (im Folgenden
,Netz) unterstiitzt. Das Netz setzt sich aus den vom Gemeinsamen Unternehmen fiir
Chips gemaR Absatz 3 ausgewéhlten Kompetenzzentren zusammen.

Die Kompetenzzentren fiihren zum Nutzen der Unionsindustrie und in enger
Zusammenarbeit mit ihr, insbesondere KMU und Midcap-Unternehmen, sowie
Forschungs- und Technologieorganisationen, Hochschulen, dem offentlichen Sektor
und anderen einschlagigen Interessentragern entlang der
Halbleiterwertschopfungskette alle oder einige der folgenden Tétigkeiten durch:

a)  Gewahrleistung der Abstimmung zwischen den  Tatigkeiten des
Kompetenzzentrums und gegebenenfalls der Halbleiterstrategie des
Mitgliedstaats, in dem das Kompetenzzentrum niedergelassen ist;

b)  Sensibilisierung und Bereitstellung des nétigen Fachwissens, der Sachkenntnis
und der Kompetenzen flr die Interessentrdger, um ihnen zu helfen, die
Entwicklung von neuen Halbleitertechnologien, Halbleiterfertigung,
Ausrustung, Entwurfsoptionen und Systemkonzepten sowie die Integration
neuer Halbleitertechnologien unter effektiver Nutzung der Infrastruktur und
anderer verfligbarer Ressourcen des Netzes zu beschleunigen;

c) Bereitstellung des  Zugangs  zu Entwurfsdienstleistungen und
Entwurfswerkzeugen im Rahmen des operativen Ziels 1 der Initiative ,,Chips
fur Europa 2.0* sowie zu den Pilotanlagen, die im Rahmen des operativen
Ziels 2 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzt werden;

d)  Sensibilisierung und Bereitstellung von Sachkenntnis, Fachwissen und
Dienstleistungen bzw. Gewéhrung des Zugangs dazu, einschlie3lich
Systementwurfsreife, neuen und  bestehenden  Pilotanlagen  und
UnterstitzungsmaRnahmen, die fir den Aufbau von im Rahmen der Initiative
,»Chips flir Europa 2.0 unterstiitzten Fertigkeiten und Kompetenzen
erforderlich sind;

e)  Erleichterung des Transfers von Sachkenntnis und Fachwissen zwischen
Mitgliedstaaten und Regionen zur Forderung des Austauschs von
Kompetenzen, Kenntnissen und bewéhrten Verfahren sowie zur Forderung
gemeinsamer Programme;

f)  Entwicklung und  Verwaltung  besonderer  Weiterbildungs-  und
Umschulungsmalinahmen zu Halbleitertechnologien und ihren Anwendungen,
um die Entwicklung des Talentpools zu unterstitzen und die Zahl der
Studierenden und die Qualitdt der Ausbildung in den einschldgigen
Studienféachern an Schulen und Universitdten in der Union bis zum
Promotionsniveau zu erhdhen;
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©)

(4)

1)

()

g) Erleichterung  der  Verbindungen  zwischen  Studierenden  und
Halbleiterunternehmen in  der gesamten Union unter besonderer
Berticksichtigung der Beteiligung von Frauen und unterreprasentierten
Gruppen und aufbauend auf bestehenden Initiativen zur Forderung der
allgemeinen und/oder beruflichen Bildung und der Mobilitat von Studierenden
und Arbeitskraften innerhalb und von auf3erhalb der Union.

Die Mitgliedstaaten benennen infrage kommende Kompetenzzentren entsprechend
ihren nationalen Verfahren sowie administrativen und institutionellen Strukturen in
einem offenen und wettbewerblichen Verfahren.

Im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips wird das Verfahren
fir die Unterstutzung der Kompetenzzentren, die das Netz bilden, festgelegt,
einschlieBlich der Auswahlkriterien sowie weiterer Einzelheiten zur Durchfiihrung
der in diesem Artikel genannten Aufgaben und Funktionen.

Das Gemeinsame Unternehmen fur Chips wéhlt die Kompetenzzentren, die das Netz
bilden, aus.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission maximieren die Synergien mit bestehenden
Kompetenzzentren, die im Rahmen anderer Initiativen der Union eingerichtet
wurden, wie etwa den in der Verordnung (EU) 2021/694 genannten européischen
digitalen Innovationszentren.

Die Kompetenzzentren legen ihre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsweise
weitgehend nach eigenem Ermessen fest. Die Organisation, Zusammensetzung und
Arbeitsweise der Kompetenzzentren entsprechen den Zielen und Vorgaben dieser
Verordnung und der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 und tragen zu ihnen bei.

Artikel 7
Grole Herausforderungen

Grolle Herausforderungen dienen der Entwicklung, der Integration und der
Gewadhrleistung der industriellen Einfihrung vielversprechender und kritischer
Halbleitertechnik und verwandter Technik, die fir die Union von zentraler
Bedeutung sind, und werden gegebenenfalls im Einklang mit der technischen
Beschreibung in Anhang | umgesetzt.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* unterstiitzt die GroBen Herausforderungen
durch Folgendes:

a)  Forderung fortgeschrittener Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten, die es
ermoglichen werden, bei der ndchsten Generation von KI-Chips eine
Fuhrungsrolle zu Ubernehmen, Cloud-, Rechenzentrums- und Edge-KI-
Infrastrukturen dauerhaft mit beispiellosen Energieeffizienzniveaus zu
betreiben, die Unionskapazitdten im Bereich der Spitzentechnologien zu
sichern und die Starken der Union im Bereich der Halbleiterfertigung
auszubauen;

b)  Bewidltigung groRBer Hindernisse bei der Weiterentwicklung der
Halbleitertechnik wie Miniaturisierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit,
heterogene Integration, Sicherheit und Zuverlassigkeit sowie Herstellbarkeit;

c)  Erweiterung des Halbleiterokosystems durch eine enge Zusammenarbeit mit
vertikalen Marktsektoren;
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d)  Erzielung eines Wettbewerbsvorteils bei bestimmten Anwendungen, die fur die
technologische Souveranitat und die industrielle Wettbewerbsfahigkeit der
Union von entscheidender Bedeutung sind, durch eine strukturierte
Zusammenarbeit zwischen Halbleiterentwicklern und Anwenderbranchen;

e) Integration der Bemihungen mehrerer Pilotanlagen und deren Ausrichtung auf
eine industrielle  Anwendung durch hoéhere Energieeffizienz und
fortgeschrittene Halbleiterféahigkeiten;

f)  Gewadhrleistung des Transfers und der industriellen Einfihrung von
Technologien, die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* entwickelt
werden, einschliellich Tatigkeiten, die auf technologische Ausreifung,
Einstufung, Prototypentwicklung, Demonstration, industrielle Ersteinfiihrung
und Uberfiihrung in Produktionsumgebungen abzielen.

Die GroRen Herausforderungen werden in Abstimmung mit den Grolien
Herausforderungen gemdfR der Verordnung (EU) XXXX/XXXX [Verordnung zur
Cloud- und KI-Entwicklung (CADA)] sowie mit den Initiativen des mit der
Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates’ gegriindeten Gemeinsamen Unternehmens
flr européisches Hochleistungsrechnen umgesetzt.

Artikel 8
Nachfragebeschleuniger

Die Kommission und die Mitgliedstaaten fordern die Einfuhrung von in der Union
entworfenen oder hergestellten Halbleitern insbesondere auf Schlusselmarkten wie
Cloud-Computing, Automobilindustrie, Luftfahrt, Telekommunikation, Verteidigung
und gegebenenfalls auf anderen Markten.

Die Nachfragebeschleuniger werden von der Industrieallianz fir Halbleiter
umgesetzt.

Die Kommission kann in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und einschlégigen
Interessentragern aus der Industrie und im Einklang mit den Wettbewerbsregeln

a)  potenzielle Anwender, insbesondere Abnehmer von Halbleitertechnik, bei der
Erorterung der Anforderungen und technologischen Spezifikationen der
Halbleiterprodukte, die ihre Industrie voraussichtlich bendtigen wird,
unterstutzen;

b) die Entwicklung gemeinsamer technischer Fahrplane ermdglichen sowie
Mitgestaltungstatigkeiten zwischen Halbleiterherstellern mit Sitz in der Union
und nachgeschalteten industriellen Anwendern unterstiitzen und anregen,
darunter auch mit Systemintegratoren und Ausrlstungsherstellern, damit
Halbleiterkomponenten entwickelt werden, die auf industrielle Anwendungen
in der Union zugeschnitten sind,;

c) Kooperationsplattformen, Pilotprojekte oder Entwicklungspartnerschaften
erleichtern, die eine friihzeitige Einbeziehung industrieller Anwender in die
Konzeption innovativer, in der Union entwickelter Halbleitertechnik
ermoglichen.
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Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates vom 13.Juli 2021 zur Grundung des Gemeinsamen
Unternehmens flr europdisches Hochleistungsrechnen und zur Aufhebung der Verordnung
(EVU) 2018/1488 (ABI. L 256 vom 19.7.2021, S. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/req/2021/1173/0j).
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Artikel 9
Nachfrageforum

1) Die Kommission richtet ein Nachfrageforum ein, um die Préasentation von
Halbleitertechnik, insbesondere durch européische Halbleitertechnologieinitiativen
und strategische Projekte sowie durch integrierte Produktionsstatten und offene EU-
Fertigungsbetriebe, die gemall der Verordnung (EU) 2023/1781 anerkannt sind, im
Einklang mit den Wettbewerbsregeln zu erleichtern.

(@) Das Nachfrageforum wird von der Industrieallianz fir Halbleiter umgesetzt.

Artikel 10
Innovationsférdernde Chip-Beschaffung

Zur Unterstitzung von  offentlichen  Auftraggebern oder Vergabestellen und
Wirtschaftsteilnehmern, die als Beschaffungsstellen bei Auftragsvergabe, Integration,
Einstufung und Ersteinfiihrung von Systemen, die Halbleiter enthalten, auftreten, ergreift das
Gemeinsame Unternehmen fir Chips die folgenden Manahmen:

a)  Unterstiitzung der Schaffung von Regelungen fir eine grenziberschreitende
gemeinsame Beschaffung zwischen offentlichen  Auftraggebern oder
Vergabestellen, soweit zutreffend;

b)  Unterstutzung der Integration und Einflihrung innovativer Halbleitertechnik.

Artikel 11
Synergien mit anderen Programmen

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird in Synergie mit Unionsprogrammen gemaf
Anhang 1V durchgefuhrt. Die Kommission stellt sicher, dass die Erreichung der in Artikel 4
genannten Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 nicht behindert wird, wenn sie den
komplementiren Charakter der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* mit Unionsprogrammen zur
Geltung bringt.

Artikel 12
Durchfiihrung

@ Die operativen Ziele 1 bis 5 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ und die Grof3en
Herausforderungen werden dem Gemeinsamen Unternehmen fur Chips bertragen
und durch in seinem Arbeitsprogramm festgelegte Malinahmen durchgefihrt.

(2) Um dem technologischen Wandel und den Marktentwicklungen, die fir den
Halbleitersektor bedeutsam sind, Rechnung zu tragen, wird der Kommission die
Befugnis Ubertragen, gemé&l Artikel 55 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um
Anhang I hinsichtlich der dort festgelegten MaRnahmen auf eine Weise, die mit den
in Artikel 4 festgelegten Zielen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 im Einklang
steht, zu &ndern.

3) Um die wirksame Durchfiihrung und Bewertung der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0“ sicherzustellen und dem technologischen Wandel und den
Marktentwicklungen gerecht zu werden, wird der Kommission die Befugnis
Ubertragen, delegierte Rechtsakte geméal Artikel 55 zu erlassen, um Anhang IlI
hinsichtlich der messbaren Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfiihrung und
die Berichterstattung liber Fortschritte der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 bei der
Verwirklichung ihrer in Artikel 4 festgelegten Ziele zu andern.

77

www.parlament.gv.at

DE


https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1781;Year2:2023;Nr2:1781&comp=

DE

(4)

()

1)

()

©)

1)

()

Um die wirksame Durchfiihrung, Uberwachung und Bewertung der Initiative ,,Chips
fur Europa 2.0 sicherzustellen, enthdlt der jahrliche Tétigkeitsbericht des
Gemeinsamen Unternehmens fur Chips Angaben uber Angelegenheiten im
Zusammenhang mit den operativen Zielen 1 bis5 der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 und den Groflen Herausforderungen auf der Grundlage der in Anhang 11
festgelegten messbaren Indikatoren.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelméfig Gber
die Fortschritte bei der Durchfiihrung des operativen Ziels 6 der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0%.

Kapitel 111

Versorgungssicherheit und Nachfrage

ABSCHNITT 1
HALBLEITERFERTIGUNGSFAHIGKEITEN

Artikel 13
Offentliches Interesse und 6ffentliche Unterstiitzung

Européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte werden als
Beitrag zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union und daher als im Interesse der Union liegend
betrachtet.

Im Interesse der Versorgungssicherheit und der Resilienz des Halbleiterékosystems
der Union kdnnen die Mitgliedstaaten unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV
zugunsten  strategischer  Projekte im  Einklang mit der  Verordnung
(EU) XXXX/IXXXX [Europdischer Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit] und anderen
einschlagigen Rechtsvorschriften der Union sowie zugunsten europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen ~ Unterstitzungsmanahmen  anwenden  und
administrative Unterstltzung leisten.

Darlber hinaus kann die Kommission Unterstlitzungsmalinahmen, darunter unter
anderem auch Finanzhilfen, auf strategische Projekte im Einklang mit der
Verordnung (EU) XXXX/XXXX [Europdischer Fonds fur Wettbewerbsfahigkeit]
und anderen einschldgigen Rechtsvorschriften der Union anwenden.

Artikel 14
Europdaische Halbleitertechnologieinitiativen

Europdische Halbleitertechnologieinitiativen werden von inlandischen Unternehmen
durchgefuhrt.

Européische Halbleitertechnologieinitiativen muissen nachweisen, dass sie ihre
Lieferkette so gestalten werden, dass die Abhangigkeit der Lieferkette von
auslandischen Unternehmen verringert und die Versorgungssicherheit der Union
gestarkt wird.
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Européische Halbleitertechnologieinitiativen sind neuartige Initiativen, die zur
Unumganglichkeit, zur Resilienz, zum Erfolg und zur Versorgungssicherheit des
Halbleiterokosystem der Union beitragen.

Zum Zeitpunkt der Einreichung eines Antrags gemald Artikel 15 Absatz 1 muss eine
europdische Halbleitertechnologieinitiative die Voraussetzungen fur die Einstufung
als neuartige Initiative erftllen.

Um den Status einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative zu beantragen,
brauchen neuartige Initiativen keine UnterstitzungsmalBnahmen in Anspruch zu
nehmen oder administrative Unterstlitzung gemal3 Artikel 13 zu erhalten.

Eine europdische Halbleitertechnologieinitiative muss folgende Anforderungen
erfillen:

a)  ihre Einrichtung hat auf die Halbleiterwertschdpfungskette der Union und die
Endmarkte der Union im Hinblick darauf, die Unumgénglichkeit, die Resilienz
und den Erfolg des Halbleiterokosystems und das Wachstum von Start-ups und
KMU sicherzustellen und zum griinen und digitalen Wandel der Union sowie
gegebenenfalls zum Geschéftsmodell der Anlage beizutragen, mittel- bis
langfristig eindeutig positive Auswirkungen mit Ausstrahlungseffekten Uber
sich selbst oder den bzw. die betreffenden Mitgliedstaat(en) hinaus, wobei
insbesondere bertcksichtigt wird, inwieweit die Initiative von ihrer Anlage
unabhéngigen Unternehmen Produktionskapazitdt im Front-End- oder Back-
End-Bereich oder beidem anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht;

b) sie bietet Gewéhr daflr, dass sie nicht der extraterritorialen Anwendung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittlandern in einer Weise
unterworfen ist, die die Fahigkeit des Unternehmens, seinen in Artikel 43
Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben konnte,
und sie verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche
Verpflichtung entstehen sollte;

c) sie investiert in der Union in kontinuierliche Innovation, um konkrete
Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen oder
Halbleitertechnologien der nachsten Generation vorzubereiten;

d) sie unterstltzt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den
Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmallnahmen und durch die
Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskraften;

e) falls es sich um eine Produktionsanlage handelt, beteiligt sie sich an der in
Artikel 34 genannten Unternehmensplattform fur die Halbleiterlieferkette.

Fur die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovation gemal Absatz 6
Buchstabe c des vorliegenden Artikels erhalten européische
Halbleitertechnologieinitiativen bevorzugten Zugang zu den geméal Artikel 5
Buchstabe b eingerichteten Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang
wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen, insbesondere Start-
ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen
noch verhindert.

Bietet eine européische Halbleitertechnologieinitiative anderen Unternehmen, die
von der Initiative unabhangig sind, Produktionskapazitat an, so nimmt die Initiative
eine angemessene und wirksame funktionale Trennung der Entwurfs- und
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Halbleiterfertigungsprozesse vor und erhélt diese aufrecht, um den Schutz der in
jeder Stufe erhaltenen Informationen sicherzustellen.

Artikel 15
Beantragung der Anerkennung als europdische Halbleitertechnologieinitiative

Jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium kann bei der Kommission die
Gewahrung des Status einer européischen Halbleitertechnologieinitiative beantragen.

Die Kommission prift den Antrag unter Bertcksichtigung der Stellungnahme des
Européaischen Halbleitergremiums in einem fairen und transparenten Verfahren auf
der Grundlage aller folgenden Aspekte:

a)  Einhaltung der in Artikel 14 Absatz 2 festgelegten Kriterien und Ubernahme
der Verpflichtung, die in Artikel 14 Absatz 6 festgelegten Anforderungen
einzuhalten;

b)  Geschaftsplan mit einer Bewertung der finanziellen und technischen
Tragféhigkeit des Projekts unter Beriuicksichtigung seiner gesamten
Lebensdauer, einschlielllich Informationen Uber etwaige geplante o6ffentliche
Unterstitzung;

c) nachgewiesene Erfahrung des Antragstellers mit dem Betrieb &hnlicher
Anlagen;

d)  Vorlage eines geeigneten Nachweises flir die Bereitschaft des Mitgliedstaats
bzw. der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Anlage
anzusiedeln gedenkt, die Einrichtung einer solchen Initiative zu unterstitzen;

e) Vorliegen  geeigneter  politischner ~ MaBnahmen  und  geeigneter
Lizenzvereinbarungen, einschlieBlich technischer Schutz- und
DurchfiihrungsmaRnahmen, die den Schutz von nicht offengelegten
Informationen und Rechten des geistigen Eigentums sicherstellen sollen,
insbesondere um die unbefugte Offenlegung von Geschaftsgeheimnissen oder
die Preisgabe sensibler aufkommender Technologien zu verhindern.

Die Kommission stellt Leitlinien zu den nach Unterabsatz 1 erforderlichen
Informationen und deren jeweiligem Format bereit.

Die Kommission bearbeitet die Antrége, erlésst ihre Beschlisse und benachrichtigt
die Antragsteller innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines vollstandigen
Antrags. Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen
Informationen unvollstandig sind, so gibt sie dem Antragsteller Gelegenheit, die zur
Vervollstandigung des Antrags erforderlichen  zusatzlichen Informationen
unverzuglich nachzureichen. In dem Beschluss der Kommission wird die
Geltungsdauer des Status auf der Grundlage der voraussichtlichen Lebensdauer des
Projekts festgelegt.

Die Kommission tiberwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der
europdischen Halbleitertechnologieinitiativen und unterrichtet das Europaische
Halbleitergremium regelméaRig.

Der Betreiber der Initiative kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status zu
Uberprifen oder seine Durchfuhrungspléne im Hinblick auf die Einhaltung der
Anforderungen gemaR Artikel 14 Absatz6 zu &ndern, wenn er eine solche
Uberpriifung aufgrund unvorhergesehener &uBerer Umstande fur hinreichend
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gerechtfertigt halt. Auf der Grundlage einer solchen Uberpriifung kann die
Kommission die Dauer des gemafll Absatz 3 des vorliegenden Artikels gewahrten
Status &ndern oder die Anderung der Durchfiihrungspléne akzeptieren.

Stellt die Kommission fest, dass eine Initiative die in Artikel 14 Absatz 6
festgelegten Anforderungen nicht mehr erflllt, so gibt sie dem Betreiber der
europdischen Halbleitertechnologieinitiative Gelegenheit, Stellung zu nehmen und
geeignete MalRnahmen vorzuschlagen.

Die Kommission kann einen Beschluss Uber die Anerkennung des Status einer
européischen Halbleitertechnologieinitiative aufheben, wenn die Anerkennung auf
einem Antrag beruhte, der unrichtige Informationen enthielt, oder wenn die
européische Halbleitertechnologieinitiative trotz des Abschlusses des Verfahrens
nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels die in Artikel 14 Absatz 6 festgelegten
Anforderungen nicht erfillt. Bevor die Kommission einen solchen Beschluss erlésst,
konsultiert sie das Europdische Halbleitergremium, nachdem sie ihm die Griinde flr
die vorgeschlagene Aufhebung mitgeteilt hat. Ein Beschluss tber die Aufhebung des
Status einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative wird ordnungsgeman
begriindet und kann vom Betreiber angefochten werden.

Initiativen, deren Status als europdische Halbleitertechnologieinitiative gemal
Absatz 7 des vorliegenden Artikels aufgehoben wurde, verlieren alle mit der
Anerkennung dieses Status verbundenen Rechte, die sich aus dieser Verordnung
ergeben. Diese Initiativen unterliegen jedoch wahrend eines Zeitraums, der
demjenigen entspricht, der zum Zeitpunkt der Gewahrung des Status gemaf Absatz 3
des vorliegenden Artikels urspringlich festgelegt war, oder — im Fall einer
Uberpriifung des Status — wahrend der gemaR Absatz 5 des vorliegenden Artikels
anzuwendenden Dauer weiterhin der in Artikel 42 Absatz 1 festgelegten
Verpflichtung.

Artikel 16
Strategische Projekte

Die Kommission erkennt Halbleiterprojekte, die alle folgenden Anforderungen
erfillen, als strategische Projekte an:

a) es erbringt einen erheblichen Mehrwert fur die Union, indem es einen
wesentlichen Beitrag zu Zielen von gemeinsamem Unionsinteresse leistet;

b)  das strategische Projekt wird von inldndischen Unternehmen durchgefiihrt;

c)  strategische Projekte miissen nachweisen, dass sie ihre Lieferkette so gestalten
werden, dass die Abhéngigkeit der Lieferkette von auslandischen Unternehmen
verringert und die Versorgungssicherheit der Union gestarkt wird,;

d) es weist eine eindeutige grenziberschreitende Dimension auf, insbesondere
durch technische Zusammenarbeit oder offentliche Unterstiitzung, an denen
mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind;

e) es tragt zur Resilienz und Robustheit der Halbleiterwertschopfungskette der
Union bei;

f) es tragt zur Starkung der technologischen Souverénitit und der
technologischen Flhrungsposition der Union bei, indem es Kkritische
Kapazitaten, Technologien oder Féhigkeiten innerhalb der Union ermdglicht,
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voranbringt oder sichert, unter anderem durch die Verringerung strategischer
Abhangigkeiten.

Strategische Projekte mit mehreren Standorten werden von einem einzigen
Konsortium betrieben und bilden eine integrierte rechtliche und technische Einheit.

Die Beteiligung an strategischen Projekten ist auf Rechtstrdger aus der Union
beschrankt.

Abweichend von Absatz 3 ist die Beteiligung von in Drittlandern niedergelassenen
Rechtstragern zuléssig, sofern diese Beteiligung mit den in Absatz 1 genannten
Bedingungen vereinbar ist, und eine solche Beteiligung unterliegt den einschlagigen
sicherheitsbezogenen Bedingungen der anwendbaren Unionsprogramme.

Artikel 17
Festlegung vorrangiger Bereiche fir strategische Projekte

Eine technische Beschreibung der vorrangigen Bereiche flr potenzielle strategische
Projekte in bestimmten indikativen Technologiebereichen ist in Anhang Il enthalten.
Zur Aktualisierung der in Anhang Il aufgeftihrten technischen Beschreibungen und
indikativen Technologiebereiche, um dem technologischen Wandel und den fir den
Halbleitersektor relevanten Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, wird der
Kommission die Befugnis ubertragen, geméR Artikel 55 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs 11 zu erlassen.

Die Kommission entscheidet unter Berlcksichtigung der Stellungnahme des
Europaischen Halbleitergremiums anhand der in Artikel 16 Absatz 1 festgelegten
Kriterien und der in Anhang Il genannten indikativen Technologiebereiche tber die
vorrangigen Bereiche fiir potenzielle strategische Projekte.

Artikel 18
Benennung strategischer Projekte

Die Durchfihrung von Malinahmen zur Unterstitzung potenzieller strategischer
Projekte wird dem Gemeinsamen Unternehmen fur Chips tbertragen und im Wege
von Malinahmen durchgefuhrt, die in seinem Arbeitsprogramm festgelegt sind.

Die Kommission benennt unter Berlcksichtigung der Stellungnahme des
Europdischen Halbleitergremiums durch einen Beschluss die flr eine Finanzierung
durch das Gemeinsame Unternehmen fir Chips ausgewéhlten Vorschlage als
strategische Projekte, die die in Artikel 16 Absatz 1 genannten Kriterien erfiillen und
die ihre Benennung beantragt haben.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Antragsteller kénnen auch Vorschlage, die nicht
fur eine Finanzierung durch das Gemeinsame Unternehmen fur Chips ausgewahlt
wurden, als strategische Projekte benannt werden, wenn sie die in der Aufforderung
zur Einreichung von Vorschldgen festgelegten Bewertungsanforderungen erfillen
und die in Artikel 16 Absatz 1 festgelegten Kriterien erfullen. Die Mdglichkeit einer
solchen Benennung muss in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschldgen
und den damit verbundenen Antragsverfahren klar angegeben sein, und die
Benennung sollte von dem Projekt beantragt werden.

In dem Beschluss der Kommission wird angegeben, ob ein strategisches Projekt als
neuartige Initiative im Sinne dieser Verordnung einzustufen ist, und die
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Geltungsdauer des Status einer neuartigen Initiative wird auf der Grundlage der
voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt.

Projekte, die als strategische Projekte benannt sind, genielen die Rechte und
unterliegen den Verpflichtungen, die geméal dieser Verordnung flr européische
Halbleitertechnologieinitiativen gelten, wenn sie die Anforderungen des Artikels 14
Absatz 6 erfullen.

Das strategische Projekt kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status eines
strategischen Projekts zu Uberpriifen oder die Durchfiihrungsplane des Betreibers im
Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen gemdaR Artikel 16 Absatz 1 zu
andern, wenn der Betreiber eine solche Uberpriifung aufgrund unvorhergesehener
aullerer Umstande fur hinreichend gerechtfertigt halt. Auf der Grundlage einer
solchen Uberpriifung kann die Kommission die Dauer des gewdéhrten Status eines
strategischen Projekts &andern oder die Anderung der Durchfiihrungsplane
akzeptieren.

Unbeschadet einer etwaigen Aussetzung oder Kindigung von
Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Betreiber, der das strategische Projekt
durchfiihrt, und dem Gemeinsamen Unternehmen fir Chips kann die Kommission
unter Bericksichtigung der Stellungnahme des Européischen Halbleitergremiums die
Benennung dieses Projekts durch einen Beschluss widerrufen, wenn sie feststellt,
dass ein als strategisches Projekt benanntes Projekt die in Artikel 16 festgelegten
Kriterien nicht mehr erfillt, oder wenn seine Benennung auf einem Antrag beruht,
der unrichtige Informationen enthélt, die die Einhaltung dieser Kriterien betreffen.

Bevor die Kommission einen Beschluss gemaR Absatz 6 dieses Artikels erlasst, teilt
sie dem Betreiber, der das strategische Projekt durchfiihrt, die Grinde fiir den
vorgesehenen Widerruf mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen
Frist dazu Stellung zu nehmen. Die Kommission trégt dieser Stellungnahme
gebuhrend Rechnung. Ein Beschluss Uber den Widerruf des Status eines
strategischen Projekts wird ordnungsgemél begrindet und kann angefochten werden.

Projekte, deren Benennung als strategisches Projekt widerrufen wurde, verlieren alle
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Status eines strategischen Projekts
gemal dieser Verordnung. Diese Projekte unterliegen jedoch wahrend einer Dauer,
die der bei der Gewdéhrung des Status urspringlich vorgesehenen Dauer entspricht,
weiterhin der Verpflichtung nach Artikel 43 Absatz 1.

Artikel 19
Fortgeschrittene Halbleiterfertigung

Um die Souverédnitdt der Union zu stidrken und die Versorgungssicherheit bei
Halbleitern zu gewahrleisten, behandelt die Kommission im Einklang mit Artikel 17
Absatz 1 ein strategisches Projekt fur einen in der Union anséssigen offenen
Fertigungsbetrieb fur die fortgeschrittene Halbleiterfertigung mit héchster Prioritat.

Der in Absatz1 genannte offene Fertigungsbetrieb fir die fortgeschrittene
Halbleiterfertigung bildet eine Anlage oder ein koordiniertes Netz von Anlagen mit
mehreren Standorten im Gebiet der Union, die bzw. das die Fertigung und das
Packaging fortgeschrittener Halbleitertechnik auf dem Stand der Technik der
industriellen Produktion beherrscht.

Der offene Fertigungsbetrieb fur die fortgeschrittene Halbleiterfertigung
berucksichtigt die Anforderungen und Ziele potenzieller Abnehmer gemal Artikel 8.
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Artikel 20
Koordinierung der Finanzierung

Die Kommission kann, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,
MaRnahmen durchfihren, um zusétzliche Privatinvestitionen fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte zu gewinnen. Unbeschadet
der Artikel 107 und 108 AEUV und in Synergie mit Unionsprogrammen kann zu
solchen Tatigkeiten auch die Bereitstellung und Koordinierung von Unterstltzung
fur européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte gehoren,
die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln haben.

Das Europdische Halbleitergremium leistet auf Ersuchen einer européischen
Halbleitertechnologieinitiative oder eines strategischen Projekts Beratung in Bezug
auf die Finanzierung der Initiative oder des Projekts, wobei es neben der bereits
gesicherten Finanzierung zumindest die folgenden Elemente bertcksichtigt:

a)  zusatzliche oOffentliche und private Finanzierungsquellen, einschliellich
Eigenkapital;

b)  Unterstitzung mit Mitteln der Européischen Investitionsbank oder anderer
Finanzinstitute;

c) bestehende Instrumente und Programme der Mitgliedstaaten, darunter auch
Exportkreditagenturen und nationale Férderbanken und -institute;

d) einschlagige Forder- und Finanzierungsprogramme der Union.

ABSCHNITT 2
GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Artikel 21
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verwaltungsantrdge in Bezug auf Planung,
Bau und Betrieb européischer Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer
Projekte effizient, transparent und zeitnah bearbeitet werden.

Das Genehmigungsverfahren flr européische Halbleitertechnologieinitiativen oder
strategische Projekte darf eine Dauer von zwolf Monaten ab dem Zeitpunkt des
Vorliegens eines vollstdndigen Antrags bei der zentralen Anlaufstelle nicht
uberschreiten.

Die in Absatz 2 festgelegte Frist l&sst etwaige von den Mitgliedstaaten festgelegte
kirzere Fristen unberthrt.

Sofern ein solcher Status im nationalen Recht vorgesehen ist, erhalten européische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte den Status der héchsten
nationalen Bedeutung und werden in Genehmigungsverfahren entsprechend
behandelt. Dieser Absatz gilt nur, wenn ein solcher Status im nationalen Recht
vorgesehen ist, und verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, einen solchen Status
einzufihren.
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Artikel 22
Zentrale Anlaufstelle fir Genehmigungsverfahren

Die Mitgliedstaaten benennen eine zentrale Anlaufstelle, die fur die Zentralisierung
und Koordinierung der Beantragung europdischer Halbleitertechnologieinitiativen
und strategischer Projekte gemaR diesem Artikel zustandig ist.

Die Mitgliedstaaten schaffen ein einheitliches Genehmigungsverfahren mit einer
einzigen Beantragung bei der gemaR Artikel 22 Absatz 1 benannten zentralen
Anlaufstelle, die alle Genehmigungen bearbeitet, die flr europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte erforderlich sind.

Die zentrale Anlaufstelle dient als einzige Kontaktstelle fir die europdische
Halbleitertechnologieinitiative oder das strategische Projekt.

Spétestens 45 Tage nach Eingang des einheitlichen Genehmigungsantrags bestatigt
die benannte zentrale Anlaufstelle entweder, dass der Antrag vollstandig ist, oder sie
fordert die zur Bearbeitung des Antrags erforderlichen fehlenden Informationen an.

Wird der Antrag nach Ubermittlung der fehlenden Informationen weiterhin als
unvollstdndig betrachtet, so kann die zentrale Anlaufstelle innerhalb von 30 Tagen
nach Ubermittlung der fehlenden Informationen die Informationen, die weiterhin
fehlen, ein zweites Mal anfordern. Die zentrale Anlaufstelle darf keine Informationen
in Bereichen anfordern, die nicht Gegenstand der ersten Anforderung zusatzlicher
Informationen sind, und sie darf zuséatzliche Informationen nur insoweit anfordern,
wie dies zur Erganzung der fehlenden Informationen erforderlich ist.

Sind fur die Errichtung einer européischen Halbleitertechnologieinitiative Beschlisse
in zwei oder mehr Mitgliedstaaten erforderlich, so unternenmen die betreffenden
zentralen Anlaufstellen alle erforderlichen Schritte fur eine effiziente und wirksame
Zusammenarbeit und Koordinierung untereinander.

Artikel 23
Erleichterung des Verwaltungs- und Genehmigungsverfahrens

Européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte im Sinne
dieser Verordnung gelten fur die Zwecke des Artikels 14 Absatz 1 [des Vorschlags
fir eine Verordnung zur Beschleunigung von Umweltpriifungen] als strategische
Projekte, die zu Resilienz und Dekarbonisierung oder Ressourceneffizienz beitragen.
Es gelten die Nummern 1, 2 und 3 des Anhangs der genannten Verordnung.

Unbeschadet [des Vorschlags fir eine Verordnung zur Beschleunigung von
Umweltprifungen] sorgen die Mitgliedstaaten daftir, dass alle Studien und alle
Genehmigungen oder Zulassungen, die im Zusammenhang mit Planung, Bau und
Betrieb européischer Halbleitertechnologieinitiativen und mit strategischen Projekten
durchgefuhrt bzw. erteilt wurden, beriicksichtigt werden und dass keine doppelten
Studien, Genehmigungen oder Zulassungen erforderlich sind, sofern nicht nach
Unionsrecht oder nationalem Recht etwas anderes vorgeschrieben ist.

Artikel 24

Verwendung europaischer Unternehmensbrieftaschen durch das zentrale Zugangsportal

Die Mitgliedstaaten richten auf nationaler Ebene ein zentrales Zugangsportal flr die
Einreichung des in  Artikel 22  Absatz2  genannten  einheitlichen
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Genehmigungsantrags ~ flr  européische  Halbleitertechnologieinitiativen  und
strategische Projekte ein.

Das zentrale Zugangsportal weist die Genehmigungsantrage automatisch der
zustandigen Behorde zu, informiert den Antragsteller Uber sémtliche Schritte des
Genehmigungsverfahrens, den Stand des Verfahrens und die Entscheidungen der
zustandigen Behorden und geben dem Antragsteller die Mdglichkeit, die Einhaltung
der geltenden Fristen zu tberprifen.

Das zentrale Zugangsportal verwendet die gemaR [dem Vorschlag fur eine
Verordnung Uber die Einrichtung européischer Unternehmensbrieftaschen]
eingerichteten européischen Unternehmensbrieftaschen.

Durch die Verwendung europdischer Unternehmensbrieftaschen ermdglicht das
zentrale Zugangsportal Folgendes:

a) Interoperabilitit und automatisierten Datenaustausch  zwischen den
einschlagigen Behorden;

b)  Weiterverwendung von Daten und Dokumenten, die sich bereits im Besitz
einschlagiger Behorden befinden;

c) ein hohes MaR an Cybersicherheit und Informationsintegritat;
d)  Transparenz und Rechenschaftspflicht im Genehmigungsverfahren.

Bei der Einrichtung zentraler Zugangsportale nutzen die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls bestehende digitale Infrastrukturen, Kataloge und Bausteine der
Union, die durch das Unionsrecht festgelegt sind.

Die in Artikel 22 dieser Verordnung genannte benannte zentrale Anlaufstelle hat zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zugang zu allen im gemeinsamen Zugangsportal
verfligbaren einschlagigen Daten und Informationen.

Artikel 25
Online-Zuganglichkeit von Informationen

Die Mitgliedstaaten gewahren online, zentral und in leichter Weise Zugang zu
folgenden Informationen uber Prozesse, die far europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte von Belang sind:

a) diein Artikel 24 genannten europdischen Unternehmensbrieftaschen,

b)  das Genehmigungsverfahren, einschlielich Informationen Uber die Beilegung
von Streitigkeiten,

c)  Finanzierungs- und Investitionsdienstleistungen,
d)  Finanzierungsmoglichkeiten auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten,

e) Dienstleistungen zur Unterstiitzung von Unternehmen, darunter u. a.
Korperschaftsteuererklarungen, lokale Steuervorschriften oder Arbeitsrecht.

Die Kommission verweist auf ihrer Website in zentralisierter und leicht zugénglicher
Weise auf die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen, um einen
umfassenden und klaren Uberblick (iber alle einschlagigen Informationen je
Mitgliedstaat zu gewahrleisten.
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ABSCHNITT 3
EUROPAISCHE HALBLEITEREXZELLENZREGIONEN

Artikel 26
Gutesiegel fur europaische Halbleiterexzellenzregionen

Die = Kommission kann  beschlieBen, das  Glitesiegel , Europdische
Halbleiterexzellenzregion im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts zu verleihen.
Das Siegel kann auf Antrag einer regionalen Behorde mit ausdriicklicher
Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats verliehen werden.

Der Antrag muss einen Investitionsplan der Halbleiterregion enthalten, aus dem eine
gemeinsame strategische Zielsetzung aller einschlédgigen Behorden hervorgeht.

Unbeschadet der fiir Programme und Instrumente der Union geltenden Vorschriften
kann das Gutesiegel fir européische Halbleiterexzellenzregionen bei der Bewertung
und Auswahl von Vorhaben, die im Rahmen von Finanzierungsprogrammen der
Union vorgeschlagen werden, berlicksichtigt werden.

Artikel 27
Investitionsplan der europdischen Halbleiterregion

Der Investitionsplan der europdischen Halbleiterregion geméall Artikel 26 Absatz 2
enthdlt eine Beschreibung der Region, einschlieBlich des geografischen
Anwendungsbereichs, und zumindest die folgenden Elemente:

a)  strategische Zielsetzung und Anwendungsbereich:

)] Bewertung des bestehenden industriellen und Halbleiterékosystems in
der Region, einschliellich bestehender Halbleiterfertigungsanlagen,
relevante Endanwendersektoren, ihre Position in den
Halbleiterwertschopfungsketten unter besonderer Berlcksichtigung ihrer
Alleinstellungsmerkmale und ihres potenziellen Beitrags zur Resilienz
und zum Wachstum in der européischen Halbleiterwertschopfungskette,

i) eine strategische Zielsetzung fir die Entwicklung der Region im
Halbleiterbereich in den nachsten zehn Jahren, gegebenenfalls
einschliellich der Umgestaltung bestehender Industrietatigkeiten oder
ihrer Verknlpfung mit Tatigkeiten im Halbleiterbereich;

b)  Verfligbarkeit und Weiterentwicklung der grundlegenden Voraussetzungen und
Infrastrukturen in der betreffenden Region:

) eine Beschreibung der MalRnahmen zur Gewadhrleistung des Zugangs zu
ausreichender, zuverldssiger und sauberer Energie, einschlieBlich
Netzkapazitaten und Dekarbonisierungspfaden, im Einklang mit dem im
Europaischen Klimagesetz festgelegten Ziel der Klimaneutralitt,

i) eine Beschreibung der Verfiigbarkeit geeigneter Flachen und Anlagen fir
Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Halbleiterwertschdpfungskette,
einschlieBlich ~ Flachenwidmung, Flachennutzungsplanung  und
Industriestandorten,
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eine  Beschreibung  der  Verkehrs-,  Kommunikations-  und
Wasserinfrastrukturen, die fur die Tatigkeiten im Zusammenhang mit der
Halbleiterwertschopfungskette in der Region von Belang sind,

eine  Beschreibung der Malnahmen zur Vereinfachung und
Beschleunigung der Genehmigungs-, Lizenzierungs- und
Verwaltungsverfahren, einschlieflich der Anbindung an die in Artikel 22
genannte zentrale Anlaufstelle;

Unterstitzung von Innovations- und Forschungstétigkeiten in der betreffenden
Region:

i)

eine Beschreibung der Forschungs- und Innovationstatigkeiten und ihrer
weiteren Unterstitzung im Hinblick auf die
Halbleiterwertschopfungskette in der Region, einschliellich Synergien
mit Forschungs- und Innovationsprogrammen der Mitgliedstaaten und
der Union,

eine Beschreibung der Zusammenarbeit mit Hochschulen, Forschungs-
und  Technologieorganisationen,  gegebenenfalls  einschliellich
Verbindungen zu den Tatigkeiten von Pilotanlagen geméal? Artikel 5
Buchstabe b und zu Kompetenzzentren gemal Artikel 6;

Unterstitzung von Bildung, Kompetenzen und Arbeitskréaften sowie deren
Weiterentwicklung in der betreffenden Region:

i)

i)
iD)

eine Beschreibung der MaRnahmen zur Gewadhrleistung der
Verfugbarkeit qualifizierter Arbeitskréfte fur die Halbleiterbranche auf
allen Ebenen, unter Ausnutzung von Synergien mit den Vorteilen des
Kompetenzpakts’,

eine  Beschreibung der Partnerschaften  zwischen  Industrie,
Bildungsanbietern und Behorden im Halbleiterbereich,

eine Beschreibung der MalRnahmen zur Anwerbung, Bindung und
Weiterbildung von Talenten in der Halbleiterbranche, gegebenenfalls
auch internationaler Talente;

Steigerung der Attraktivitdt fir Industrie und Investitionen sowie deren
Weiterentwicklung in der betreffenden Region:

)

eine Beschreibung der MalRnahmen, mit denen private Investitionen, die
fir die Halbleiterwertschopfungskette wichtig sind, angezogen und
gehalten werden sollen,

eine Beschreibung der Malinahmen zur Integration kleiner und mittlerer
Unternehmen und kleiner Midcap-Unternehmen in das regionale
Okosystem.

Artikel 28

Bewertung der Antrage auf das Gutesiegel fir europaische Halbleiterexzellenzregionen
Die

Kommission bewertet Antrage auf das Gltesiegel fur europdische
Halbleiterexzellenzregionen anhand der Kohédrenz und Glaubwirdigkeit des

71

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Europdische Kompetenzagenda fur nachhaltige
Wetthewerbsfahigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz, COM(2020) 274 final.
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Investitionsplans der Halbleiterregion und des Umfangs der Mitwirkung der
zustandigen Behdrden.

Die Kommission bearbeitet die Antrdge, erlasst ihren in Artikel 26 Absatz 1
genannten Beschluss und teilt dies der Region, dem betreffenden Mitgliedstaat und
dem Europdischen Halbleitergremium innerhalb von drei Monaten nach Eingang
eines vollstdndigen Antrags mit.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen Informationen
unvollstandig sind, so teilt sie dies der betreffenden regionalen Behérde und dem
betreffenden Mitgliedstaat unverziglich mit und gibt ihnen Gelegenheit, die zur
Vervollstandigung des Antrags erforderlichen  zusétzlichen Informationen
nachzureichen.

In dem in Artikel 26 Absatz 1 genannten Beschluss der Kommission wird die
Geltungsdauer des Giitesiegels fur européische Halbleiterexzellenzregionen auf der
Grundlage der Bewertung des vorgelegten Investitionsplans der Halbleiterregion
festgelegt.

Die regionale Behorde und der betreffende Mitgliedstaat Giberwachen die Fortschritte
bei der Umsetzung des Investitionsplans der Halbleiterregion und unterrichten die
Kommission und das Europdische Halbleitergremium mindestens einmal jahrlich
daruber.

Eine Zusammenfassung des Investitionsplans der Halbleiterregion, die keine
wirtschaftlich sensiblen Informationen enthalt und die Investitionen anziehen soll,
wird auf beiden folgenden Wegen 6ffentlich zuganglich gemacht:

a)  auf einer Website der Kommission,

b) auf einer Website des betreffenden Mitgliedstaats, der betreffenden Region
und/oder der betreffenden zustandigen Behdrden.

Artikel 29
Netz der europdischen Halbleiterexzellenzregionen

Es wird ein Netz der europdischen Halbleiterexzellenzregionen (im Folgenden
,Netz) eingerichtet.

Das Netz organisiert seine Arbeit selbststandig. Es kann seine eigenen
Arbeitsmethoden festlegen, einschlieflich der Organisation von Sitzungen, der
Ernennung eines turnusmalig unter den teilnehmenden Regionen wechselnden
Vorsitzes und der Annahme informeller Vereinbarungen zur Erleichterung der
Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs.

Das Netz bringt Regionen zusammen, denen gemaR Artikel 26 das Gltesiegel flr
européische Halbleiterexzellenzregionen verliehen wurde.

Das Netz verfolgt folgende Ziele:

a)  Erleichterung der Zusammenarbeit und des Austauschs bewahrter Verfahren
zwischen europdischen Halbleiterexzellenzregionen;

b) Forderung des Netzes und seiner Tatigkeiten in Mitglieds- und anderen
Regionen durch  Offentlichkeitsarbeit sowie Kommunikations- und
Verbreitungsmalinahmen, um die Sichtbarkeit und Beteiligung zu erhohen;
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c)  Forderung von Synergien und Komplementaritdten zwischen regionalen
Halbleiterokosystemen in der gesamten Union, auch in verschiedenen
Segmenten der Halbleiterwertschopfungskette;

d) Steigerung der Sichtbarkeit und  Attraktivitit der europdischen
Halbleiterexzellenzregionen fur private Investitionen und internationale
Partnerschaften.

Die Kommission kann die Arbeit des Netzes erleichtern und Sitzungen, Workshops
oder andere Tatigkeiten organisieren, um den Informationsaustausch und die
Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Regionen zu unterstitzen.

ABSCHNITT 4
RESILIENZ IN DEN LIEFERKETTEN

Artikel 30
Vergabe Offentlicher Auftrage

Bei Vergabeverfahren, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 2014/23/EU,
2014/24/EU oder 2014/25/EU fallen und die am oder nach dem [OP: bitte Datum
einfliigen = ein Jahr nach dem Inkrafttreten] eingeleitet werden und Infrastrukturen,
Ausristungen oder Systeme in Sektoren mit hoher Kiritikalitdt gemal? Anhang | der
Richtlinie (EU) 2022/2555 oder in anderen kritischen Sektoren geméal Anhang Il der
genannten Richtlinie betreffen, kénnen 6ffentliche Auftraggeber und Vergabestellen
von den Wirtschaftsteilnehmern verlangen, dass sie zusammen mit ihren
Angebotsunterlagen eine Erklarung zur Versorgungssicherheit im Hinblick auf den
Bezug der in die Infrastrukturen, Ausriistungen und Systeme eingebauten Halbleiter
einreichen.

Die in Absatz 1 genannte Erklarung enthélt Folgendes:

a)  einen Uberblick tiber die Unternehmen, die an der Lieferung der in das Produkt
eingebauten Halbleiter beteiligt sind, einschlieBlich des Anteils inlandischer
Unternehmen;

b)  den Mehrwert fir die Union, der durch den Beitrag des Angebots zur Starkung
der européischen Halbleiterlieferkette nachgewiesen wird, z. B. durch die
Einbeziehung neuartiger Initiativen und strategischer Projekte als Anbieter
bzw. Lieferanten;

c) die Resilienz- und Diversifizierungsstrategie des Bieters fur die
Halbleiterlieferkette, z. B. seine Strategie fir die Doppelquellenbeschaffung
mit zumindest einem inlandischen Unternehmen, soweit dies moglich und
angemessen ist;

d)  Empfehlungen oder Verpflichtungen gemél Artikel 31, soweit zutreffend;

e) die gemédR  Artikel 32  durchgefiihrte  Risikobewertung  fur  die
Versorgungssicherheit, soweit zutreffend.

Wird von Wirtschaftsteilnehmern eine Erklarung zur Versorgungssicherheit verlangt,
so konnen offentliche Auftraggeber und Vergabestellen in den Auftragsunterlagen
Anforderungen an die Versorgungssicherheit bezlglich der Beschaffung wvon
Halbleitern festlegen, die in die Infrastrukturen, Ausriistungen oder Systeme, die
Gegenstand des offentlichen Auftrags sind, eingebaut sind. Dazu kdnnen Offentliche
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Auftraggeber und Vergabestellen technische Spezifikationen, Auswahlkriterien,
Zuschlagskriterien oder Klauseln fir die Auftragsausfiihrung darin aufnehmen.

Die Anforderungen nach Absatz 3
a)  sind an den Auftragsgegenstand geknpft,

b) rdumen dem Offentlichen Auftraggeber oder der Vergabestelle keine
uneingeschrénkte Wahlfreiheit ein;

c) sind in den Auftragsunterlagen oder in der Auftragsbekanntmachung
ausdrucklich angegeben;

d)  sind Nebenbedingungen und nicht entscheidend fir die Auftragsvergabe;
e)  stehen im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Union.

Offentliche Auftraggeber und Vergabestellen iibermitteln ihrer zustandigen
nationalen Behdrde gemald Artikel 48 dieser Verordnung die Liste der inlandischen
Unternehmen, die in den von den Wirtschaftsteilnehmern abgegebenen Erkl&rungen
zur Versorgungssicherheit aufgefiihrt sind.

Die gemal Artikel 48 dieser Verordnung zustandige nationale Behdorde erstellt eine
uberprifte Liste aller inlandischen Unternehmen, die in Verfahren zur Vergabe
offentlicher Auftrage in dem Mitgliedstaat festgestellt wurden. Die Listen kénnen
unter Einhaltung der erforderlichen Vertraulichkeitsanforderungen gemaR Artikel 50
teilweise oder vollstandig zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Artikel 31
Weitere Mallnahmen in Bezug auf die Vergabe 6ffentlicher Auftrage

Stellt die Kommission im Rahmen der gemaBR Artikel 35 durchgefiihrten
Uberwachung ein potenzielles Lieferkettenrisiko fest, so kann sie nach Konsultation
des Européischen Halbleitergremiums fir die in Artikel 30 Absatz 1 genannten
Vergabeverfahren Empfehlungen an 6ffentliche Auftraggeber und Vergabestellen im
Hinblick auf die Versorgung mit Halbleitern durch inlandische Unternehmen richten.

Stellt die Kommission fest, dass die in Absatz 1 genannten Lieferkettenrisiken
fortbestehen, so kann sie nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums
und unter Bertcksichtigung der Grundsatze der Notwendigkeit und der
VerhéltnisméaRigkeit einen Durchfiihrungsbeschluss erlassen, in dem bestimmt wird,
fur welche der in Artikel 30 genannten Infrastrukturen, Ausrustungen oder Systeme
die offentlichen Auftraggeber oder Auftraggeber von Wirtschaftsteilnehmern eine
Erklarung zur Versorgungssicherheit verlangen mussen.

Offentliche  Auftraggeber und Vergabestellen kénnen  beschlieBen, die
Anforderungen des in Absatz2 des vorliegenden Artikels genannten
Durchfiihrungsbeschlusses nicht anzuwenden, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfullt ist:

a) die bendtigten Produkte oder Dienstleistungen kénnen nur von bestimmten
Wirtschaftsteilnehmern geliefert werden, es gibt keine verniinftige Alternative
oder Ersatzlosung und der fehlende Wettbewerb ist nicht das Ergebnis einer
klnstlichen Einschrankung der Parameter des Auftragsvergabeverfahrens;

b)  eswurden keine geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeantrage
eingereicht, auch nicht bei einem ahnlichen friheren
Auftragsvergabeverfahren, das von demselben 6ffentlichen Auftraggeber oder
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derselben Vergabestelle in den zwei Jahren vor Beginn des geplanten neuen
Vergabeverfahrens eingeleitet wurde;

c) unter Bericksichtigung der nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe d erklarten
Elemente wirde ihre Anwendung den offentlichen Auftraggeber oder die
Vergabestelle dazu verpflichten, Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen
zu erwerben, die unverhdltnismédlig hohe Kosten verursachen oder zu
technischer Inkompatibilitat bei Betrieb und Wartung flihren wirden.

d) Fur die Zwecke des Buchstaben ¢ konnen offentliche Auftraggeber und
Vergabestellen Kostenunterschiede, die auf der Grundlage von objektiven und
transparenten Daten auf Uber 25 % geschatzt werden, als unverhaltnismagig
betrachten.

Artikel 32
Risikoanfallige Sektoren

Nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums und auf der Grundlage von
Nachweisen fur Risiken in der Lieferkette kann die Kommission im Wege eines
Durchfuhrungsbeschlusses einen oder mehrere der in Anhang V oder Anhang VI
aufgefiihrten Sektoren oder deren Teilsektoren als risikoanfallig einstufen.

Die Kommission kann methodische Leitlinien fur die Durchfihrung von
Risikobewertungen fur die Versorgungssicherheit herausgeben und mdgliche
RisikominderungsmaRnahmen fir die als risikoanféallig eingestuften Sektoren
empfehlen. Diese Leitlinien betreffen Folgendes:

a)  Strategie fur die Doppelquellenbeschaffung mit zumindest einem inldandischen
Unternehmen;

b)  Kartierung der vor- und nachgelagerten Lieferkette;
c)  Schwachstellenanalyse und Anfalligkeit fur Lieferstorungen.

Die in Absatz 2 genannten Risikobewertungen fiir die VVersorgungssicherheit kdnnen
von oOffentlichen Auftraggebern oder Vergabestellen im Zuge der in Artikel 30
Absatz 1 genannten Vergabeverfahren angefordert werden.

Kommt die Kommission nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums zu
dem Schluss, dass die empfohlenen Risikominderungsmalinahmen nach Absatz 2,
die zur Gewadhrleistung der Versorgungssicherheit bei Halbleitern oder Halbleiter
enthaltenden Produkten erforderlich sind, von dem als risikoanféllig eingestuften
Sektor nicht angemessen  umgesetzt werden, so kann sie einen
Durchfiihrungsrechtsakt ber spezifische RisikominderungsmaRnahmen erlassen, die
Sektoren oder Teilsektoren fir bestimmte Halbleiterprodukte ergreifen mdussen,
insbesondere Risikominderungsmalinahmen in Bezug auf

a)  die Durchfuhrung einer Risikobewertung,
b)  die Beschaffung von Halbleitern,

c) die Doppelquellenbeschaffung,

d)  den Aufbau von Lagerbestanden,

e) eine Diversifizierung der Lieferquellen fir Halbleiter oder zugehorige
Komponenten.

92

www.parlament.gv.at

DE



DE

Q)

(6)

(1)

()

(3)

Nach Erlass eines Durchfiihrungsrechtsakts gemaR Absatz 4 kann die Kommission
auf der Grundlage von Nachweisen flr die ermittelten Lieferkettenrisiken, die
bewaéltigt worden sind, und nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
die Benennung als risikoanfallig widerrufen.

Die Kommission stutzt ihre nach diesem Artikel durchgefihrten Prifungen auf
Nachweise, darunter auf 6ffentlich zugangliche Informationen, auf Informationen,
die im Rahmen von Auskunftsersuchen gemaf Artikel 38 eingeholt werden, oder auf
ein wiederholtes Auftreten von Lieferkettenstérungen.

KAPITEL IV
Uberwachung und Krisenreaktion

ABSCHNITT 1
UBERWACHUNG

Artikel 33
Strategische Kartierung des Halbleitersektors der Union

Die Kommission fuhrt in Zusammenarbeit mit dem Européischen Halbleitergremium
eine strategische Kartierung des Halbleitersektors der Union durch. Die strategische
Kartierung enthélt eine Analyse der Starken und Schwéachen der Union im globalen
Halbleitersektor und ermittelt Faktoren wie etwa

a)  Schllsselprodukte und kritische Infrastrukturen im Binnenmarkt, die von der
Versorgung mit Halbleitern abhéngig sind;

b)  wesentliche Anwenderbranchen in der Union und ihre derzeitigen und
erwarteten Erfordernisse und Abhéngigkeiten, einschliellich einer Analyse der
maoglichen Risiken fiir die Versorgungssicherheit, auch im Zusammenhang mit
unzureichenden Investitionen;

c)  Schlisselsegmente der Halbleiterlieferkette der Union, einschliel3lich Entwurf,
Software  fur den  Entwurf,  Werkstoffe,  Fertigungsausristung,
Halbleiterfertigung und ausgelagerter Back-End-Fertigung;

d) die technologischen Merkmale, die Abhédngigkeiten von Technologien und
Anbietern aus Drittlandern sowie Engpdasse des Halbleitersektors der Union,
einschlieBlich des Zugangs zu Inputs;

e)  aktueller und erwarteter Bedarf an Kompetenzen und effektivem Zugang zu
qualifizierten Arbeitskraften im Halbleitersektor;

f)  gegebenenfalls die potenziellen Auswirkungen der in den Artikeln 41, 42
und 43 genannten Krisenmalinahmen auf den Halbleitersektor.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelméafig Gber
die aggregierten Ergebnisse der strategischen Kartierung.

Die Kommission erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse der gemaR Absatz 1
durchgefuhrten strategischen Kartierung und nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums eine Liste von Frihwarnindikatoren. Die Kommission Uberpriift
die Liste der Fruhwarnindikatoren nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums regelmaRig.
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Die  Kommission  entwickelt nach  Konsultation des  Européischen
Halbleitergremiums einen Rahmen und eine Methodik fir eine strategische
Kartierung des Halbleitersektors. Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission
den Rahmen und die Methodik.

Die strategische Kartierung stutzt sich insbesondere auf 6ffentlich und gewerblich
verfiigbare Daten und einschlagige nicht vertrauliche Informationen von
Unternehmen, auf das Ergebnis &hnlicher Analysen sowie auf die geméall Artikel 57
Absatz 1 durchgefiihrten Bewertungen. In Fallen, in denen dies nicht ausreicht, um
die strategische Kartierung geméald Absatz 1 durchzufihren, kann die Kommission
nach  Konsultation  des  Europdischen  Halbleitergremiums  freiwillige
Auskunftsersuchen an Akteure entlang der Halbleiterwertschopfungskette in der
Union richten. Die Kommission verwendet fir die Zwecke solcher
Auskunftsersuchen die in Artikel 50 genannten standardisierten und sicheren Mittel
fur die Erhebung und Verarbeitung von Informationen.

Alle gemé&ll dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden im Einklang
mit den in Artikel 50 festgelegten Vertraulichkeitspflichten behandelt.

Die Kommission nimmt nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
Leitlinien fir die Bereitstellung von Informationen gemdl Absatz5 an.
Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission diese Leitlinien.

Artikel 34
Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette

Die Kommission sorgt fir die Einrichtung der Unternehmensplattform fir die
Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,,Plattform®), die als digitaler Zwilling der
Halbleiterlieferkette dient, um deren Transparenz und Resilienz zu erhéhen. Die
Plattform soll zumindest

a)  Marktinformationen und aggregierte Daten erheben und als Beobachtungsstelle
fur den Halbleitermarkt dienen;

b)  Daten von beteiligten Unternehmen in einem interoperablen Format erfassen;

c) den beteiligten Unternehmen aggregierte Erkenntnisse Uber Risiken in der
Halbleiterlieferkette und Schwachstellen entlang der
Halbleiterwertschopfungskette bereitstellen, ohne dass solche Erkenntnisse
einzelnen Unternehmen zuzuordnen sind;

d)  Unternehmen, die entlang der Halbleiterlieferkette tatig sind, und
Halbleiteranwender einbeziehen, insbesondere in den in Anhang VI genannten
Sektoren;

e) inder Lage sein, Stresstests der Halbleiterlieferkette durchzufthren;

f)  Fruhwarnungen und Leitlinien flir proaktive MaRnahmen fir die beteiligten
Unternehmen herausgeben, um das Risiko in ihrer Halbleiterlieferkette zu
verringern;

g) Indikatoren zur Bewertung der Resilienz der europdischen Halbleiterlieferkette
entwickeln und als Dashboard-Ubersicht darstellen;

h)  eine sichere Verarbeitungsumgebung bieten.
Die Beteiligung an der Plattform steht nur inlandischen Unternehmen offen.
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(4)

Q)
(6)

Der gesetzliche Vertreter der Plattform unterrichtet die Kommission unverziiglich
Uber gegenwartige oder zu erwartende Stérungen der Halbleiterlieferkette.

Artikel 35
Uberwachung und Antizipation

Die Kommission fuhrt in Abstimmung mit dem Européischen Halbleitergremium
eine regelmaRige Uberwachung der Halbleiterwertschopfungskette durch, um
Faktoren zu ermitteln, die die Versorgung mit Halbleitern oder den Handel mit
Halbleitern storen, beeintrachtigen oder nachteilig beeinflussen kdnnen. Fir die
Zwecke dieser Verordnung umfasst die Uberwachung folgende Tétigkeiten:

a)  Uberwachung der gemaR Artikel 33 ermittelten Frithwarnindikatoren,

b)  Uberwachung der Integritit der von den gemaR Artikel 36 ermittelten
wichtigen Marktakteuren durchgefuhrten Tatigkeiten durch die Mitgliedstaaten
und Berichterstattung der Mitgliedstaaten tber erhebliche Ereignisse, die den
regelmaRigen Ablauf dieser Tatigkeiten behindern kdnnten,

c)  Ermittlung bewéhrter Verfahren fir die praventive Risikominderung und mehr
Transparenz im Halbleitersektor.

Die Kommission legt nach Konsultation des Europaischen Halbleitergremiums die
Hé&ufigkeit der Uberwachung auf der Grundlage des Bedarfs des Halbleitersektors
fest.

Die Kommission koordiniert die Tatigkeiten im Zusammenhang mit der
Uberwachung des Halbleitersektors auf der Grundlage von Informationen, die gemaR
Artikel 33 oder Artikel 34 Absatz 3 oder aus anderen Quellen wie etwa von
internationalen Partner erhoben wurden.

Die Kommission ersucht wichtige Marktakteure, eine reprasentative Gruppe von
Halbleiteranwendern aus den kritischen Sektoren, représentative Organisationen der
Halbleiterwertschopfungskette und andere einschldgige Interessentrager, auf
freiwilliger Basis Informationen fir die Zwecke der Durchfihrung von
Uberwachungstatigkeiten gemaR Absatz 1 Buchstabe a bereitzustellen.

Die Kommission achtet besonders auf KMU und Midcap-Unternehmen, um den mit
der Informationserhebung verbundenen Verwaltungsaufwand so gering wie méglich
zu halten.

Fur die Zwecke des Absatzes1l Unterabsatz1l Buchstabeb konnen die
Mitgliedstaaten wichtige Marktakteure auf freiwilliger Basis um Informationen
ersuchen, sofern dies erforderlich und verhaltnisméaRig ist.

Fur die Zwecke des Absatzes 3 erstellen und fiihren die geméal Artikel 48 benannten
zustandigen nationalen Behorden, eine Kontaktliste aller in ihrem Hoheitsgebiet
niedergelassenen einschlagigen Unternehmen, die entlang der Halbleiterlieferkette
tatig sind. Diese Liste wird der Kommission bermittelt. Die Kommission legt ein
standardisiertes Format fiir die Kontaktliste fest, um die Interoperabilitdt zu
gewahrleisten.

Alle nach dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden gemaR
Artikel 50 behandelt.

Auf der Grundlage der im Rahmen der Téatigkeiten gemaR Absatz 1 erhobenen
Informationen legt die Kommission dem Europdischen Halbleitergremium einen
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Bericht Uber die aggregierten Ergebnisse in Form regelméBiger aktueller
Informationen vor. Das Européische Halbleitergremium tritt zusammen, um die
Ergebnisse der Uberwachung zu bewerten. Die Kommission ladt reprasentative
Organisationen des Halbleitersektors zu diesen Sitzungen ein. Gegebenenfalls kann
die Kommission wichtige Marktakteure, Halbleiteranwender aus den Kkritischen
Sektoren, Behdrden oder repréasentative Organisationen von Partnerdrittlandern
sowie Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu diesen Sitzungen einladen.

Artikel 36
Wichtige Marktakteure

Die Mitgliedstaaten ermitteln in Zusammenarbeit mit der Kommission gemaR Artikel 35 in
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene wichtige Marktakteure entlang der Halbleiterlieferkette
und berucksichtigen dabei Folgendes:

(1)

()

a) die Zahl der Unionsunternehmen, die von der von einem Marktakteur
bereitgestellten Dienstleistung oder Ware abhangen;

b) den Marktanteil eines Marktakteurs auf dem Unions- oder Weltmarkt flr
solche Dienstleistungen oder Waren;

c) die Bedeutung eines Marktakteurs fur die Aufrechterhaltung einer
ausreichenden Versorgung mit einer Dienstleistung oder Ware in der Union
unter Berlcksichtigung der Verfligbarkeit alternativer Mittel fiir die
Bereitstellung der Dienstleistung oder Ware;

d) die Auswirkungen einer Stérung der Versorgung mit der vom Marktakteur
bereitgestellten Dienstleistung oder Ware auf die Halbleiterlieferkette der
Union und die davon abhangigen Markte.

ABSCHNITT 2
WARNUNGEN UND AKTIVIERUNG DER KRISENSTUFE

Artikel 37
Warnungen und Praventivmalnahmen

Erlangt eine gemal’ Artikel 48 benannte zustandige nationale Behorde Kenntnis vom
Risiko einer schwerwiegenden Storung der Versorgung mit Halbleitern oder verfugt
sie Uber konkrete und zuverlassige Informationen Uber das Eintreten eines anderen
einschlagigen Risikofaktors oder Ereignisses, so warnt sie unverzuglich die
Kommission.

Erlangt die Kommission Kenntnis vom Risiko einer schwerwiegenden Stérung der
Versorgung mit Halbleitern oder verfugt sie ber konkrete und zuverléssige
Informationen Uber das Eintreten eines anderen einschldgigen Risikofaktors oder
Ereignisses, einschliellich auf der Grundlage von Frihwarnindikatoren, aufgrund
einer Warnung gemé&B Absatz 1 oder von internationalen Partnern, so fuhrt sie
unverziglich die folgenden Praventivmanahmen durch:

a)  Einberufung einer  auBerordentlichen  Sitzung des  Europdischen
Halbleitergremiums, um folgende MalRnahmen zu koordinieren:

) Erorterung der Schwere der Stérung der Versorgung mit Halbleitern,
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(3)

1)

)

©)

i)  Erorterung, ob die Einleitung des in Artikel 39 genannten Verfahrens
erforderlich und verhaltnismaRig sein konnte,

iii)  Erorterung, ob es angemessen, erforderlich und verhéltnismagig ist, dass
die Mitgliedstaaten als Praventivmallnahme gemeinsam Halbleiter,
Zwischenprodukte oder Rohstoffe beschaffen (im  Folgenden
»gemeinsame Beschaffung®),

iv)  Aufnahme eines Dialogs mit Interessentragern der
Halbleiterwertschopfungskette, um Praventivmanahmen zu ermitteln,
vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren,

v)  Beratung der Kommission in der Frage, ob ein Auskunftsersuchen an die
Plattform gemal Artikel 38 gerichtet werden soll;

b) im Namen der Union durchgefiihrte Konsultation einschl&giger Drittlander
oder Zusammenarbeit mit diesen im Namen der Union, um unter Einhaltung
internationaler Verpflichtungen kooperative Losungen zur Bewadltigung von
Storungen der Lieferkette zu finden; dazu kann gegebenenfalls die
Durchfuhrung der Koordinierung in einschlédgigen internationalen Foren
gehoren;

c)  Ersuchen an die gemaR Artikel 48 benannten zustandigen nationalen Behdrden,
den Stand der VVorsorge der wichtigen Marktakteure zu bewerten.

Jede gemeinsame Beschaffung, die im Anschluss an die in Absatz 2 Buchstabe a
Ziffer iii genannte Erorterung durchgefiuhrt wird, wird von den Mitgliedstaaten
gemdl den in den Artikeln 38 und 39 der Richtlinie 2014/24/EU und in den
ArtikeIn56 und 57 der Richtlinie 2014/25/EU  festgelegten  Vorschriften
durchgefihrt.

Artikel 38
Praventive Informationsbeschaffung

Um das Risiko einer schwerwiegenden Storung der Versorgung mit Halbleitern zu
bewerten, kann die Kommission nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums auf der in Artikel 37 Absatz2 Buchstabea genannten
aullerordentlichen Sitzung Auskunftsersuchen an die Plattform oder an einzelne in
der Halbleiterwertschopfungskette tatige Unternehmen richten, die Dienstleistungen
in der Union erbringen oder Produkte auf dem Unionsmarkt anbieten, wenn sie nicht
an der Plattform beteiligt sind.

Bevor die Kommission ein Auskunftsersuchen stellt, kann sie eine freiwillige
Konsultation einer représentativen Zahl einschlagiger Unternehmen durchfihren, um
den angemessenen und verhaltnismaRigen Inhalt eines solchen Ersuchens zu
ermitteln.

Ein Auskunftsersuchen an ein einzelnes Unternehmen enthalt die Rechtsgrundlage
und den Zweck des Ersuchens, wird auf das erforderliche Mindestmal} beschrankt
und muss in Bezug auf die Menge der Daten und die Haufigkeit des Zugangs zu den
angeforderten Daten verhaltnismaRig sein. Darin wird die Frist fiir die Ubermittlung
der Informationen gesetzt, und es wird auf die mdglichen Sanktionen gemaR
Artikel 51 flr die Bereitstellung unrichtiger, unvollstandiger oder irrefiihrender
Informationen hingewiesen. Daten werden anonymisiert und gegebenenfalls
aggregiert. Ergeht ein Auskunftsersuchen nach Absatz 5 an ein Unionsunternehmen,
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so unterrichtet die Kommission den Mitgliedstaat, in dem das Dbetreffende
Unternehmen niedergelassen ist, Gber dieses Ersuchen.

Ein Auskunftsersuchen an den gesetzlichen Vertreter der Plattform enthalt dessen
Rechtsgrundlage und Zweck, wird auf das erforderliche Mindestmal} beschrénkt,
muss in Bezug auf die Menge der Daten und die Haufigkeit des Zugangs zu den
angeforderten Daten verhaltnismaRig sein und beriicksichtigt die Ziele der Plattform.
Darin wird die Frist fiir die Ubermittlung der Informationen gesetzt und es wird auf
mdogliche Sanktionen gemal’ Artikel 51 hingewiesen.

Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und im Fall von juristischen
Personen oder Vereinigungen ohne Rechtspersonlichkeit die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen im
Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der betreffenden
Unternehmensvereinigung bereit.

Die Kommission legt dem Europaischen Halbleitergremium aggregierte
Informationen aus den Antworten auf die Auskunftsersuchen vor.

Der gesetzliche Vertreter der Plattform beantwortet keine Auskunftsersuchen, die
nicht von der Kommission gestellt werden, es sei denn, er ist nach Unionsrecht oder
nationalem Recht dazu rechtlich verpflichtet.

Alle nach dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden gemaR
Artikel 50 behandelt.

Artikel 39
Aktivierung der Krisenstufe

Eine Halbleiterkrise gilt als eingetreten, wenn die beiden folgenden Bedingungen
erfullt sind:

a) es bestehen schwerwiegende Storungen in der Halbleiterlieferkette oder
schwerwiegende Hemmnisse fir den Handel mit Halbleitern in der Union, die
zu erheblichen Versorgungsengpassen bei Halbleitern, Zwischenprodukten
oder Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fuhren,

b)  solche erheblichen Versorgungsengpasse verhindern die Bereitstellung,
Reparatur oder Wartung wesentlicher Produkte, die von Kritischen Sektoren
verwendet werden, in einem Ausmal, in dem das Funktionieren der kritischen
Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und
Sicherheit der Union ernsthaft beeintrachtigt wirde.

Erlangt die Kommission gemaR Artikel 37 Absatz 2 Kenntnis von einer potenziellen
Halbleiterkrise, so bewertet sie, ob die Bedingungen des Absatzes 1 erfillt sind. Bei
dieser Bewertung werden die potenziellen positiven und negativen Auswirkungen
und Folgen der Krisenstufe auf die Halbleiterindustrie und kritische Sektoren der
Union berlcksichtigt. Ergibt diese Bewertung konkrete und zuverlassige Belege, so
kann die Kommission dem Rat nach Konsultation des Européischen
Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu aktivieren.

Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege eines
Durchfiihrungsrechtsakts aktivieren. Die Geltungsdauer der Krisenstufe wird in dem
Durchfiihrungsrechtsakt festgelegt und betragt hchstens zwolf Monate.
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Die Kommission berichtet dem Europaischen Halbleitergremium und dem
Europaischen Parlament regelméfiig und jedenfalls mindestens alle drei Monate ber
den Stand der Krise.

Vor Ablauf der Geltungsdauer, fur die die Krisenstufe aktiviert wurde, bewertet die
Kommission, ob es angemessen ist, die Krisenstufe zu verlangern. Ergibt eine solche
Bewertung konkrete und zuverlassige Belege dafiir, dass die Bedingungen fiir die
Aktivierung der Krisenstufe noch erfullt sind, so kann die Kommission dem Rat nach
Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu
verlangern.

Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege eines
Durchfiihrungsrechtsakts verlangern. Die Geltungsdauer der Verldngerung ist
begrenzt und wird in dem Durchfuhrungsrechtsakt festgelegt.

Die Kommission kann vorschlagen, die Krisenstufe einmal oder ofter zu verlangern,
wenn dies hinreichend gerechtfertigt ist.

Wahrend der Krisenstufe bewertet die Kommission nach Konsultation des
Europdischen Halbleitergremiums die Angemessenheit einer vorzeitigen Beendigung
der Krisenstufe. Wenn die Bewertung dies ergibt, kann die Kommission dem Rat
vorschlagen, die Krisenstufe zu beenden.

Der Rat kann die Krisenstufe im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts beenden.

Wahrend der Krisenstufe beruft die Kommission erforderlichenfalls auf Antrag eines
Mitgliedstaats oder von sich aus auflerordentliche Sitzungen des Européischen
Halbleitergremiums ein.

Die Mitgliedstaaten arbeiten eng mit der Kommission zusammen, unterrichten
zeitnah Uber alle nationalen Malinahmen, die im Rahmen des Europdischen
Halbleitergremiums in Bezug auf die Halbleiterlieferkette ergriffen werden, und
koordinieren diese.

Mit Ablauf der Geltungsdauer, fiir die die Krisenstufe aktiviert wurde, oder im Fall
ihrer vorzeitigen Beendigung gemaR Absatz 5 endet umgehend die Anwendung der
gemal den Artikeln 41, 42 und 43 ergriffenen MaRRnahmen.

Die Kommission aktualisiert die Kartierung und die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungsketten  gema  den  Artikeln33  und 35  unter
Berucksichtigung der Erfahrungen aus der Krise spétestens sechs Monate nach
Ablauf der Geltungsdauer der Krisenstufe.

ABSCHNITT 3
REAKTION AUF ENGPASSE

Artikel 40
Notfallinstrumentarium

Wird die Krisenstufe gemall Artikel 39 aktiviert und ist dies zur Bewaltigung der
Halbleiterkrise in der Union erforderlich, so kann die Kommission die in Artikel 41,
42 oder 43 vorgesehene Mallnahme unter den dort festgelegten Bedingungen
ergreifen.

Die Kommission beschrankt die Anwendung der in den Artikeln 42 und 43
vorgesehenen Malinahmen nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums
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(4)
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()

(3)

auf die kritischen Sektoren, deren Betrieb aufgrund der Halbleiterkrise von
Storungen betroffen oder bedroht ist. Die Anwendung der in Absatz 1 genannten
MaRnahmen muss verhdltnismaRig und auf das Mal} beschrankt sein, das zur
Bewaltigung schwerwiegender Stérungen mit Auswirkungen auf kritische Sektoren
in der Union erforderlich ist, und im besten Interesse der Union liegen. Bei der
Anwendung dieser MalRnahmen wird vermieden, insbesondere KMU und kleinen
Midcaps einen unverhéltnismaligen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen.

Wird die Krisenstufe gemalR Artikel 39 aktiviert und ist dies zur Bewaltigung der
Halbleiterkrise in der Union geeignet, so kann das Européaische Halbleitergremium

a) geeignete und wirksame NotfallmaBnahmen bewerten und diesbeziiglich
beraten;

b) die erwarteten Auswirkungen einer mdglichen Einfiihrung von
SchutzmaBnahmen auf den Halbleitersektor der Union bewerten, wobei es
berticksichtigt, ob die Marktlage einem erheblichen Mangel an lebenswichtigen
Gutern gemdaB der Verordnung (EU) 2015/479 entspricht, und eine
Stellungnahme an die Kommission abgeben.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den Rat regelmaRig
uber alle gemaR Absatz 1 ergriffenen MaBnahmen und erldutert die Griinde fur ihren
Beschluss.

Die Kommission kann nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
Leitlinien fir die Durchfihrung und die Anwendung der Notfallmalnahmen
herausgeben.

Artikel 41
Informationsbeschaffung in der Krisenstufe

Wird die Krisenstufe gemafR Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission alle
entlang der Halbleiterlieferkette tatigen Unternehmen auffordern, Informationen tber
ihr Produktionsvermdgen, ihre Produktionskapazitdten und ihre derzeitigen
Hauptstorungen bereitzustellen. Die verlangten Informationen werden auf das
beschrankt, was erforderlich ist, um die Art der Halbleiterkrise zu bewerten oder
mdogliche Gegen- oder Notfallmanahmen auf Unions- oder nationaler Ebene zu
ermitteln und zu bewerten. Die Auskunftsersuchen dirfen nicht zur Bereitstellung
von Informationen fiihren, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen
der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen wiirde.

Bevor die Kommission ein Auskunftsersuchen stellt, kann sie eine freiwillige
Konsultation einer représentativen Zahl einschlagiger Unternehmen durchfuhren, um
den angemessenen und verh&ltnismaRigen Inhalt eines solchen Ersuchens zu
ermitteln. Die Kommission erarbeitet das Auskunftsersuchen in Zusammenarbeit mit
dem Europdischen Halbleitergremium.

Die Kommission verwendet die sicheren Mittel und behandelt alle erlangten
Informationen gemél Artikel 50, um das Auskunftsersuchen zu stellen. Zu diesem
Zweck tbermitteln die gemé&R Artikel 48 benannten zustandigen nationalen Behdrden
der Kommission die gemal Artikel 35 Absatz 4 erstellte Kontaktliste.

Die Kommission leitet eine Kopie des Auskunftsersuchens unverziglich an die
gemald Artikel 48 benannte zustandige nationale Behdrde des Mitgliedstaats weiter,
in dessen Hoheitsgebiet sich die Produktionsstatte des betreffenden Unternehmens
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befindet. Auf Verlangen der zustdndigen nationalen Behorde uUbermittelt die
Kommission die von dem betreffenden Unternehmen erlangten Informationen im
Einklang mit dem Unionsrecht.

Das Auskunftsersuchen enthalt dessen Rechtsgrundlage, wird auf das erforderliche
Mindestmal} beschrénkt, muss im Hinblick auf die Granularitat und den Umfang der
Daten sowie die Haufigkeit des Zugangs zu den angeforderten Daten
verhaltnismaRig sein und berucksichtigt die legitimen Ziele des Unternehmens sowie
die Kosten und den Aufwand, die fur die Bereitstellung der Daten erforderlich sind;
es enthalt die Frist, innerhalb derer die Informationen bereitzustellen sind. AuRerdem
wird darin auf die in Artikel 51 vorgesehenen Sanktionen hingewiesen.

Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und im Fall von juristischen
Personen oder Vereinigungen ohne Rechtspersonlichkeit die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen im
Namen  des  betreffenden Unternehmens bzw. der  Dbetreffenden
Unternehmensvereinigung bereit.

Stellt ein Unternehmen auf ein Ersuchen nach dem vorliegenden Artikel unrichtige,
unvollstandige oder irrefihrende Informationen bereit oder stellt es die
Informationen nicht innerhalb der gesetzten Frist bereit, so werden geméaR Artikel 51
festgesetzte GeldbuRen verhangt, es sei denn, das Unternehmen hat die verlangten
Informationen aus hinreichend gerechtfertigten Griinden nicht bereitgestellt.

Erhélt ein Unionsunternehmen oder ein Tochterunternehmen, das im Eigentum und
unter der Kontrolle dieses Unternehmens steht, ein Auskunftsersuchen von einem
Drittland im Zusammenhang mit seinen Halbleitertatigkeiten, so tGbermittelt es der
Kommission unverziglich die von dem Drittland verlangten und die von ihm an das
Drittland Ubermittelten Informationen. Die Kommission unterrichtet das Europaische
Halbleitergremium Uber das Vorliegen eines solchen Ersuchens aus einem Drittland
und uber die von dem Unternehmen tbermittelten Informationen.

Artikel 42
Vorrangige Auftrage

Wird die Krisenstufe gemaB Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission
europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte dazu
verpflichten, einen Auftrag Uber krisenrelevante Produkte anzunehmen und
vorrangig zu behandeln (im Folgenden ,vorrangiger Auftrag®). Eine solche
Verpflichtung geht jeder anderen Erfullungsverpflichtung nach privatem oder
offentlichem Recht vor.

Gegebenenfalls kann die  Verpflichtung nach  Absatz 1 anderen
Halbleiterunternehmen auferlegt werden, die diese Mdglichkeit im Rahmen des
Erhalts 6ffentlicher Unterstltzung akzeptiert haben.

Unterliegt ein in der Union niedergelassenes Halbleiterunternehmen einer
Malinahme zur Erflllung eines vorrangigen Auftrags gegenuber einem Drittland, so
unterrichtet es die Kommission. Wirkt sich diese Verpflichtung erheblich auf den
Betrieb bestimmter kritischer Sektoren aus, so kann die Kommission das
Unternehmen, sofern erforderlich und verhéltnismaliig, dazu verpflichten, Auftrage
uber krisenrelevante Produkte gemall den Absétzen 5, 6 und 7 anzunehmen und
vorrangig zu behandeln.
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Vorrangige Auftrdge sind Begunstigten vorbehalten, bei denen es sich um
Halbleiteranwender aus kritischen Sektoren oder um Unternehmen, die kritische
Sektoren beliefern, handelt, deren Tatigkeiten gestort sind oder gestort zu werden
drohen und die nach Durchfuhrung geeigneter Risikominderungsmafnahmen nicht in
der Lage waren, die Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel zu vermeiden
und abzufedern. Die Kommission kann einen Begunstigten auffordern,
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Verpflichtungen nach den Absétzen 1, 2 und 3 werden von der Kommission als
letztes Mittel durch einen Beschluss auferlegt. Die Kommission fasst diesen
Beschluss nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums und unter
Beachtung aller in der Union fir die Umstdnde des Falls geltenden rechtlichen
Verpflichtungen, einschlielich der Grundsatze der Notwendigkeit und
VerhéltnismaRigkeit. Der Beschluss tragt insbesondere den legitimen Zielen des
betreffenden Unternehmens sowie den Kosten, dem Aufwand und den technischen
Anpassungen Rechnung, die fiir jede Anderung der Produktionsreihenfolge
erforderlich sind. In ihrem Beschluss nennt die Kommission die Rechtsgrundlage des
vorrangigen Auftrags, setzt die Frist fur die Erfullung des Auftrags, legt
gegebenenfalls das Produkt und die Menge fest und weist gegebenenfalls auf die in
Artikel 51 fur die Missachtung dieser Verpflichtung vorgesehenen Sanktionen hin.
Der vorrangige Auftrag wird zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben.

Vor der Erteilung vorrangiger Auftrage gemall Absatz 1 gibt die Kommission dem
vorgesehenen Empfanger eines vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur
Durchfiihrbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu aufiern. Die Kommission
erteilt den vorrangigen Auftrag nicht, wenn

a)  das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermégens oder wegen
unzureichender Produktionskapazitat oder aus technischen Grunden nicht in
der Lage ist, den vorrangigen Auftrag zu erfillen, selbst wenn es diesen
Auftrag vorrangig behandelt;

b) die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und
eine besondere Harte fir das Unternehmen darstellen wiirde, einschlieRlich
erheblicher Risiken im Zusammenhang mit der Betriebskontinuitét.

Ist ein Unternehmen verpflichtet, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und
vorrangig zu behandeln, so haftet es nicht fur etwaige VerstofRe gegen vertragliche
Pflichten, die erforderlich sind, um die vorrangigen Auftrdge zu erfullen. Die
Haftungsbefreiung gilt nur insoweit, als der Verstol? gegen vertragliche Pflichten fur
die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war.

Die Kommission erlésst einen Durchfihrungsrechtsakt zur Festlegung der
praktischen und operativen Modalitaten fir die Funktionsweise vorrangiger
Auftrage. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird gemall dem in Artikel 55 Absatz 6
genannten Prifverfahren erlassen.

Artikel 43
Gemeinsame Beschaffung

Wird die Krisenstufe gemal Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission auf Antrag
von zwei oder mehr Mitgliedstaaten als zentrale Beschaffungsstelle im Namen aller
zur Teilnahme bereiten Mitgliedstaaten (im  Folgenden ,teilnehmende
Mitgliedstaaten) bei der Vergabe ihrer 6ffentlichen Auftrdge iiber krisenrelevante
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Produkte fiir kritische Sektoren tdtig werden (im Folgenden ,.gemeinsame
Beschaffung®). Die Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung ldsst andere
Vergabeverfahren unbertihrt. Der Antrag auf gemeinsame Beschaffung enthélt die
Grinde, auf die er sich stitzt, und wird ausschlieBlich zur Behebung von Stérungen
der Halbleiterlieferkette, die zur Krise gefuhrt haben, genutzt.

Die Kommission bewertet unter Ber(icksichtigung der Standpunkte des Européischen
Halbleitergremiums den Nutzen, die Notwendigkeit und die VerhéltnismaRigkeit des
Antrags. Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht nachzukommen, so
unterrichtet sie die Dbetreffenden Mitgliedstaaten und das Européische
Halbleitergremium und nennt die Griinde fiir ihre Ablehnung.

Die Kommission arbeitet einen Vorschlag fiir eine Vereinbarung aus, die von den
teilnehmenden Mitgliedstaaten zu unterzeichnen ist. Diese Vereinbarung regelt die in
Absatz 1 genannte gemeinsame Beschaffung im Einzelnen; sie enthalt die Grunde fur
die Verwendung des Mechanismus der gemeinsamen Beschaffung und der
einzugehenden Verbindlichkeiten und legt das Mandat der Kommission fest, im
Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu handeln.

Die Beschaffung im Rahmen der vorliegenden Verordnung wird von der
Kommission im Einklang mit den fur ihre eigenen Beschaffungsverfahren geltenden
Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom)2024/2509 durchgefiihrt. Die
Kommission kann die Befugnis und Zustadndigkeit erhalten, im Namen aller
teilnehmenden Mitgliedstaaten Vertrdge mit Wirtschaftsteilnehmern, auch einzelnen
Herstellern krisenrelevanter Produkte, (iber den Erwerb solcher Produkte oder tber
die Finanzierung der Herstellung oder Entwicklung solcher Produkte im Gegenzug
fur ein vorrangiges Zugriffsrecht auf das Ergebnis zu schlieRen.

Umfasst die Beschaffung krisenrelevanter Produkte eine Finanzierung aus dem
Unionshaushalt, o) kdnnen in besonderen  Vereinbarungen mit
Wirtschaftsteilnehmern besondere Bedingungen festgelegt werden.

Die Kommission fuihrt die Beschaffungsverfahren durch und schlief3t die Vertrage
mit Wirtschaftsteilnehmern im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Die
Kommission fordert die teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, Vertreter zu benennen,
die an der Vorbereitung der Beschaffungsverfahren teilnehmen. Fir die Einfuhrung,
die Verwendung oder den Weiterverkauf der erworbenen Produkte bleiben im
Einklang mit der in Absatz3 genannten Vereinbarung die teilnehmenden
Mitgliedstaaten zustandig.

Die Durchfiihrung der gemeinsamen Beschaffung gemal diesem Artikel I&sst andere
in der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 vorgesehene Instrumente unberihrt.
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KAPITEL V
Governance

ABSCHNITT 1
EUROPAISCHES HALBLEITERGREMIUM

Artikel 44
Aufgaben des Europaischen Halbleitergremiums

Das Europdische Halbleitergremium unterstutzt die Kommission in Fragen der
Halbleiterpolitik der Union und insbesondere durch

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

die Beratung des Rates der offentlichen Kdrperschaften des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips in Bezug auf die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%;

die Beratung der Kommission in strategischen Technologiebereichen innerhalb
der Halbleiterwertschopfungskette;

die Beratung der Kommission bei der Bewertung der Antrége auf Anerkennung
als europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte;

die Aufnahme eines strukturierten Dialogs mit dem Lenkungsausschuss der
Industrieallianz  fir Halbleiter im Hinblick auf die Festlegung einer
gemeinsamen Halbleiterstrategie;

den Gedankenaustausch mit der Kommission Uber die Fortschritte bei der
Umsetzung der Investitionsplane der Halbleiterexzellenzregionen;

den Gedankenaustausch mit der Kommission (ber die besten Wege, um im
Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht einen wirksamen
Schutz und eine wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums,
vertraulichen Informationen und Geschéaftsgeheimnissen unter gebihrender
Einbeziehung von Interessentrdgern in Bezug auf den Halbleitersektor
sicherzustellen;

die Erorterung und Vorbereitung der Ermittlung spezifischer Sektoren und
Technologien mit potenziell hoher sozialer oder 6kologischer Wirkung oder
Bedeutung fir die Sicherheit, fir die daher eine Zertifizierung als grine,
vertrauenswurdige und sichere Produkte notig ist;

die Befassung mit Fragen der strategischen Kartierung, Uberwachung,
Warnung sowie Praventivmalinahmen und Krisenreaktion;

die Beratung zu den Instrumenten fiur die Krisenstufe gemafl den Artikeln 40
bis 43;

die Beratung und Abgabe von Empfehlungen beziglich der einheitlichen
Durchfiihnrung dieser Verordnung, die Erleichterung der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und des Informationsaustauschs ber Fragen im
Zusammenhang mit dieser Verordnung;

die Beratung der Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit
im Zusammenhang mit Halbleitern.
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Das Gremium berat und unterrichtet die Kommission Uber die Prioritdten der
Mitgliedstaaten im Halbleitersektor und stellt dazu insbesondere regelméfig aktuelle
Informationen Uber Folgendes bereit:

a) ihre nationale Halbleiterpolitik,

b)  einschldagige 6ffentliche und private Investitionen im Hoheitsgebiet des von
ihnen vertretenen Mitgliedstaats,

c) internationale Verpflichtungen, einschliellich Forschung und Entwicklung
sowie Innovations- und Kompetenzaustauschprogramme mit Drittlandern.

Das  Europdische  Halbleitergremium  gewéhrleistet  gegebenenfalls  die
Koordinierung, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den
einschlagigen Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen, die nach Unionsrecht
geschaffen wurden.

Artikel 45
Struktur des Europaischen Halbleitergremiums

Das Européische Halbleitergremium setzt sich aus Vertretern aller Mitgliedstaaten
zusammen. Den Vorsitz im Européischen Halbleitergremium fiihrt ein Vertreter der
Kommission.

Jeder Mitgliedstaat benennt einen hochrangigen Vertreter im Europdischen
Halbleitergremium. Soweit dies im Hinblick auf die Funktion und Sachkenntnis
zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat mehr als einen Vertreter in Bezug auf
verschiedene Aufgaben des Europaischen Halbleitergremiums haben. Jedes Mitglied
des Europdischen Halbleitergremiums hat einen Stellvertreter. Nur Mitgliedstaaten
sind stimmberechtigt. Jeder Mitgliedstaat hat unabhangig von der Zahl seiner
Vertreter nur eine Stimme.

Der Vorsitz kann standige oder nichtstandige Untergruppen zur Prifung spezifischer
Fragen einsetzen.

Der Vorsitz ladt  gegebenenfalls  reprasentative  Organisationen  der
Halbleiterwertschopfungskette, den Lenkungsausschuss der Industrieallianz fur
Halbleiter und dessen jeweilige Arbeitsgruppen, Gewerkschaften und
Halbleiteranwender auf Unionsebene ein, als Beobachter zu solchen Untergruppen
Beitrége zu liefern.

Artikel 46
Arbeitsweise des Europaischen Halbleitergremiums

Das Europdische Halbleitergremium halt mindestens einmal jahrlich eine ordentliche
Sitzung ab. Es kann auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats und zur
Erledigung seiner Aufgaben nach Artikel 37 und Artikel 39 auRerordentliche
Sitzungen abhalten.

Das Europdische Halbleitergremium halt gesonderte Sitzungen fir seine in
Artikel 44 Absatz 1 genannten Aufgaben ab.

Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Einklang mit
den Aufgaben des Europaischen Halbleitergremiums gemaR dieser Verordnung und
gemal seiner Geschaftsordnung vor.
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Die Kommission leistet gemaR Artikel 44 administrative und analytische
Unterstutzung fur die Tatigkeiten des Europaischen Halbleitergremiums.

Gegebenenfalls  bezieht der Vorsitz reprasentative  Organisationen  des
Halbleitersektors ein, ladt Experten mit besonderer Sachkenntnis im betreffenden
Fachgebiet, auch von Organisationen der Interessentrdger wie dem Netz der
europaischen Halbleiterexzellenzregionen, ein und benennt — auch auf VVorschlag von
Mitgliedern — Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen. Der Vorsitz kann den
Austausch  zwischen dem Europdischen Halbleitergremium und anderen
Einrichtungen, Amtern, Agenturen und Experten- und Beratungsgruppen der Union,
auch der Industrieallianz fur Halbleiter, fordern. Der Vorsitz gewahrleistet, dass der
Lenkungsausschuss der Industrieallianz fir Halbleiter zumindest einmal jahrlich
eingeladen wird, den aktuellen Stand darzulegen und wichtige Aspekte des
européischen strategischen Ansatzes fur die Halbleitertechnik zu erortern.

Der Vorsitz l&dt einen Vertreter des Europdischen Parlaments als stindigen
Beobachter in das Europdische Halbleitergremium ein, insbesondere zu Sitzungen,
die Kapitel IV zur Uberwachung und Krisenreaktion betreffen. Der Vorsitz
gewadhrleistet die Teilnahme anderer einschldgiger Organe und Einrichtungen der
Union als Beobachter im Européischen Halbleitergremium im Hinblick auf
Sitzungen, die Kapitel IV zur Uberwachung und Krisenreaktion betreffen.

Beobachter und Experten haben kein Stimmrecht und nehmen nicht an der
Ausarbeitung von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Ratschlagen des
Européischen Halbleitergremiums und seiner Untergruppen teil. Gegebenenfalls
kann das Europdische Halbleitergremium diese Beobachter und Experten einladen,
Informationen und Erkenntnisse beizusteuern.

Das Europaische Halbleitergremium trifft die erforderlichen MaRnahmen, um die
sichere Behandlung und Verarbeitung vertraulicher Informationen gemaf Artikel 50
zu gewahrleisten.

Artikel 47
Internationale Zusammenarbeit und strategische Halbleiterpartnerschaften

Das Europdische Halbleitergremium berdt die Kommission in Fragen der
internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern. Dazu erdrtert
das Europdische Halbleitergremium regelméf3ig Folgendes:

a) das Ausmal, in dem die internationale Zusammenarbeit der Union im
Halbleiterbereich und strategische Halbleiterpartnerschaften zu Folgendem

beitragen:

— Verbesserung der Unumgénglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Union,

— Verbesserung der Zusammenarbeit entlang der

Halbleiterwertschopfungskette zwischen der Union und internationalen
Partnern, auch im Bereich Forschung und Innovation,

- Bewaltigung des Wissens- und Fachkraftemangels und des
Missverhaltnisses zwischen Qualifizierungsangebot und -nachfrage durch
Anwerbung, Mobilisierung und Bindung neuer Talente fur die Union;

b) die Abstimmung und potenzielle Synergien zwischen der bilateralen
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit einschldgigen internationalen
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Partnern und den MalBnahmen im Rahmen ihrer internationalen
Zusammenarbeit  im  Halbleiterbereich,  einschlieBlich  strategischer
Halbleiterpartnerschaften;

c) die Frage, welche internationalen Partner mit Blick auf den Abschluss
strategischer Halbleiterpartnerschaften VVorrang haben sollten, wobei folgende
Kriterien zu bertcksichtigen sind:

— der potenzielle Beitrag zu Versorgungssicherheit, Unumganglichkeit,
Resilienz und Erfolg unter Bericksichtigung der potenziellen
Kapazitaten eines Partners im Zusammenhang mit Halbleitern, der
Diversifizierung und der Abhéngigkeiten,

— ob der Rechtsrahmen eines Partners die Uberwachung und Minimierung
von Umweltauswirkungen, die Anwendung sozial verantwortlicher
Verfahren, die Anwendung transparenter Geschéftspraktiken und die
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das ordnungsgeméle
Funktionieren der offentlichen Verwaltung und die Rechtsstaatlichkeit
gewahrleistet,

— ob es bestehende Kooperationsabkommen zwischen einem Drittland oder
Gebiet und der Union gibt, und — im Falle von Schwellen- und
Entwicklungslandern — das Potenzial fir die Einflhrung von Global-
Gateway’2-Investitionsprojekten,

- ob der Rechtsrahmen des Partners oder der einschlagige anwendbare
Rahmen die Anwendung von Ausfuhrkontrollen fir Technologien
vorsieht, die den Zugang zu Gutern und Technologien, die fur die
Konzeption, Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von Giitern in
der EU erforderlich sind, oder die Ausfuhr von Guitern und
Technologien, die in der EU konzipiert, entwickelt oder hergestellt
wurden, beschranken konnten.

Die Kommission ermdoglicht und unterstiitzt die Zusammenarbeit des Européischen
Halbleitergremiums mit anderen einschldgigen Koordinierungsforen, einschliel3lich
derjenigen, die im Rahmen des Global Gateway’® eingerichtet wurden.

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten die Kohédrenz zwischen ihrer bilateralen
Zusammenarbeit mit internationalen  Partnern und der internationalen
Zusammenarbeit der Union im Halbleiterbereich, einschlieRlich nicht verbindlicher
strategischer Partnerschaften. Sie unterstiitzen die Kommission auch bei der
Durchfuhrung der Kooperationsmanahmen im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit der Union im Halbleiterbereich, einschlieBlich strategischer
Halbleiterpartnerschaften.

72

73

Européische Kommission: Generaldirektion flr internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt flr Verdoffentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.
Européische Kommission: Generaldirektion fur internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt fur Veroffentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.
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ABSCHNITT 2
ZUSTANDIGE NATIONALE BEHORDEN

Artikel 48

Benennung zustandiger nationaler Behdrden und nationaler zentraler Anlaufstellen

Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zustdndige nationale Behorden zur
Gewaéhrleistung der Anwendung und Durchfuhrung dieser Verordnung auf nationaler
Ebene.

Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zustdndige nationale Behdrde, so legt er die
jeweiligen Zustandigkeiten der betreffenden Behorden eindeutig fest und stellt
sicher, dass sie wirksam und effizient zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben im
Rahmen dieser Verordnung zu erfullen, auch beziglich der Benennung und der
Tatigkeiten der in Absatz 3 genannten nationalen zentralen Anlaufstelle.

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale zentrale Anlaufstelle, die als
Verbindungsstelle zur Gewahrleistung der grenzibergreifenden Zusammenarbeit mit
den zustédndigen nationalen Behorden anderer Mitgliedstaaten, mit der Kommission
und mit dem Europdischen Halbleitergremium fungiert. Benennt ein Mitgliedstaat
nur eine zustandige nationale Behorde, so ist diese zustandige nationale Behorde
auch die zentrale Anlaufstelle.

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Benennung der zustandigen nationalen
Behdrde oder von mehr als einer zustandigen nationalen Behdrde und die Benennung
der nationalen zentralen Anlaufstelle mit, einschliel3lich ihrer genauen Aufgaben und
Zustandigkeiten gemalR dieser Verordnung, ihrer Kontaktangaben und etwaiger
spaterer Anderungen. Die nationale zentrale Anlaufstelle teilt der Kommission eine
Funktionsmailbox mit.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustdndigen nationalen Behorden,
einschlieBlich der benannten nationalen zentralen Anlaufstelle, ihre Befugnisse
unparteiisch, transparent und zeitnah austiben und dass ihnen die ndtigen Befugnisse
verliehen und angemessene technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur
Erfullung ihrer Aufgaben gemaR dieser Verordnung zur Verfugung gestellt werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustandigen nationalen Behdrden im
Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht, wenn dies zweckmaRig
ist, andere einschlagige nationale Behorden sowie einschldgige interessierte Parteien
konsultieren und mit ihnen zusammenarbeiten.

Die Kommission fordert den Erfahrungsaustausch zwischen den zustandigen
nationalen Behdrden.

ABSCHNITT 3
INDUSTRIEALLIANZ

Artikel 49
Industrieallianz fir Halbleiter

Es wird eine Industrieallianz fiir Halbleiter (im Folgenden ,,Allianz*) eingerichtet.
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Die Allianz bringt einschlagige Interessentrager zusammen, um die Kommission und
die Mitgliedstaaten in Fragen zu unterstutzen, die fir die Halbleiterbranche der
Union von Belang sind, beispielsweise:

a)  aktuelle Markt- und Branchentrends,
b)  die Halbleiterentwurfs- und -fertigungskapazitaten der Union,
c)  neu entstehende Halbleitertechnologien und ihre Auswirkungen,

d)  Feststellungen und Empfehlungen im Hinblick auf die Bewaéltigung der
industriellen Starken und Schwéachen der Union,

e)  Strategien zur Beschleunigung der Industrialisierung von Innovationen,
f)  geopolitische Entwicklungen, die sich auf die Branche auswirken,

g)  Steigerung der globalen Wettbewerbsféhigkeit der Union,

h)  Beitrége zur Funktionsweise der Nachfragebeschleuniger,

)] Beitrage zur Funktionsweise des Nachfrageforums.

Mitglieder der Allianz sind Vertreter der Halbleiterwertschopfungskette der Union,
darunter Unternehmen, Start-up-Unternehmen, Forschungs- und
Technologieorganisationen und Anwendersektoren, die die folgenden Kiriterien
erfullen:

a) Sie haben nachgewiesene Erfahrung, Kenntnisse und F&higkeiten im
Halbleiterbereich;

b) sie tragen zur Halbleiterversorgungssicherheit der Union bei oder haben des
zugesagt;

c)  sie sind auf dem europdischen Markt einschldgig prasent oder haben zugesagt,
eine solche Préasenz in der Union aufzubauen.

Die Kommission ernennt die Mitglieder der Allianz anhand der in Absatz 4
festgelegten Kriterien.

Den Vorsitz in der Allianz fuhrt ein Vertreter der Kommission.

Die Allianz halt mindestens einmal jahrlich eine Generalversammlung ab. Sie kann
auf Antrag des Vorsitzes der Allianz oder auf Antrag eines Mitglieds des
Lenkungsausschusses mit Zustimmung des Vorsitzes aufierordentliche Sitzungen
abhalten.

Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Einklang mit
seiner Geschaftsordnung und den Aufgaben der Allianz gemaR dieser Verordnung
vor.

Die Kommission setzt innerhalb der Allianz einen Lenkungsausschuss ein. Der
Lenkungsausschuss flihrt mindestens einmal jahrlich einen strategischen Dialog mit
dem Europdischen Halbleitergremium gemal Artikel 44.

Der Vorsitz der Allianz oder der Lenkungsausschuss mit Zustimmung des Vorsitzes
kann standige oder nichtstdndige Arbeitsgruppen zur Prifung spezifischer Fragen
einsetzen.
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KAPITEL VI
Vertraulichkeit und Sanktionen

Artikel 50
Behandlung vertraulicher Informationen

Die im Zuge der Durchfiihrung dieser Verordnung erlangten Informationen durfen
nur fir die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und sind durch die
einschlagigen Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten geschiitzt.

Nicht vertrauliche Informationen, die gemal dieser Verordnung erlangt werden,
werden den nationalen statistischen Stellen und Eurostat fur die Zwecke der
Erstellung von Statistiken geméal der Verordnung (EU) 2024/3018 des Europdischen
Parlaments und des Rates Ubermittelt.

Informationen, die gemal den Artikeln 14, 33, 35, 38 und 41 sowie Artikel 46
erlangt werden, fallen unter das Berufsgeheimnis und genie3en den Schutz, der durch
die fur die Organe der Union geltenden Vorschriften und das einschldgige nationale
Recht gewahrt wird, einschliellich des Ausldsens der bei VerstdRen gegen diese
Vorschriften anwendbaren Bestimmungen.

Die Kommission und die nationalen Behdrden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und
sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behdrden tatig sind, gewéhrleisten die
Vertraulichkeit der bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben erlangten Informationen,
sodass insbesondere Rechte des geistigen Eigentums und sensible
Geschaftsinformationen oder Geschaftsgeheimnisse geschitzt werden. Diese
Verpflichtung gilt fiir alle Vertreter der Mitgliedstaaten, Beobachter, Experten und
sonstige Personen, die an Sitzungen des Européischen Halbleitergremiums gemal
Artikel 44 teilnehmen, sowie die Mitglieder des Halbleiterausschusses gemaR
Artikel 56 Absatz 1.

Die Kommission sieht standardisierte und sichere Mittel fir die Erhebung,
Verarbeitung und Speicherung der gemadl dieser Verordnung erlangten
Informationen vor.

Sofern erforderlich, kdnnen die Kommission und die Mitgliedstaaten mit den
zustandigen Behorden von Drittlandern, mit denen sie bilaterale oder multilaterale
Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben, um ein angemessenes Niveau an
Vertraulichkeit zu gewéhrleisten, die gemall den Artikeln 35, 38 und 39 erlangten
Informationen ausschlieBlich in aggregierter Form austauschen, sodass verhindert
wird, dass Rickschlusse auf die spezifische Situation eines Unternehmens in einem
Mitgliedstaat gezogen werden konnen. Bevor die Kommission oder die
Mitgliedstaaten einen Informationsaustausch aufnehmen, teilen sie dem
Europdischen Halbleitergremium die Informationen, die weitergegeben werden
sollen, und die entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung mit.

Beim Austausch von Informationen mit den zustandigen Behorden von Drittlandern
benennt und nutzt die Kommission eine zentrale Anlaufstelle in der Union, um die
vertrauliche Ubermittlung dieser Informationen oder Daten gemaR den einschlagigen
Verfahren der Kommission zu erleichtern.

Die Kommission kann Durchfuhrungsrechtsakte erlassen, um die praktischen
Modalitdten der Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen des
Informationsaustauschs gemald dieser Verordnung festzulegen, sofern dies auf der
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Grundlage der Erfahrungen bei der Einholung von Informationen erforderlich ist.
Diese Durchflihrungsrechtsakte werden gemal? dem in Artikel 56 Absatz 2 genannten
Prifverfahren erlassen.

Artikel 51
Sanktionen

Wird es als erforderlich und verhéltnisméRig erachtet, so kann die Kommission einen
Beschluss erlassen um

a)  GeldbuBen zu verhdngen, wenn ein Unternehmen vorsétzlich oder grob
fahrldssig auf ein Ersuchen gemal Artikel 38 oder Artikel 41 unrichtige,
unvollstdndige oder irrefuhrende Informationen bereitstellt oder die
Informationen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bereitstellt;

b)  Geldbullen zu verhdngen, wenn ein Unternehmen vorsétzlich oder grob
fahrldssig der Verpflichtung zur Unterrichtung der Kommission Uber eine
Drittlandsverpflichtung geméal Artikel 38 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 7 und
Acrtikel 42 Absatz 3 nicht nachkommt;

c)  Zwangsgelder zu verhdngen, wenn ein Unternehmen vorsétzlich oder grob
fahrléssig einer Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter
Produkte gemal Artikel 42 nicht nachkommt.

Bevor die Kommission einen Beschluss gemdaR Absatz 1 erldsst, gibt sie den
Unternehmen Gelegenheit, sich gemal Artikel 54 dazu zu &uRern. Bei der
Feststellung, ob GeldbuRen oder Zwangsgelder als erforderlich und verhéltnisméaRig
erachtet werden, berucksichtigt sie alle von diesen Unternehmen vorgebrachten
hinreichend substantiierten Griinde.

Die in den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fallen verhéngten Geldbuf3en durfen
300 000 EUR nicht Gbersteigen.

Die in den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Féllen verhédngten Geldbuf3en durfen
150 000 EUR nicht Gbersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so dirfen die
verhangten GeldbulRen 50 000 EUR nicht tbersteigen.

Die in dem in Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Fall verhadngten Zwangsgelder durfen
1,5 % des derzeitigen Tagesumsatzes fir jeden Arbeitstag, an dem die Missachtung
der geméall Artikel 43 auferlegten Verpflichtung anhélt, gerechnet ab dem im
Beschluss zur Erteilung des vorrangigen Auftrags festgelegten Tag, nicht
ubersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so durfen die
verhangten Zwangsgelder 0,5 % des derzeitigen Tagesumsatzes nicht tibersteigen.

Bei der Festsetzung der Hohe der Geldbul3e oder des Zwangsgelds beriicksichtigt die
Kommission die Art, Schwere und Dauer des VerstoRes, auch in Fallen der
Missachtung der Verpflichtung geméaR Artikel 43, einen Auftrag anzunehmen und
vorrangig zu behandeln und ob das Unternehmen den vorrangigen Auftrag teilweise
erflllt hat, wobei den Grundsatzen der Verhéltnisméligkeit und Angemessenheit
gebuhrend Rechnung getragen wird.

Hat das Unternehmen die Anforderung, zu deren Durchsetzung das Zwangsgeld
verhangt wurde, erflllt, so kann die Kommission die endglltige Hohe des
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Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter demjenigen Betrag liegt, welcher
sich aus dem ursprunglichen Beschluss ergeben wiirde.

Der Gerichtshof hat die unbeschrankte Befugnis zur Uberpriifung von Beschliissen
der Kommission zur Verhangung von GeldbuBen oder Zwangsgeldern. Er kann die
verhangten GeldbufRen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhdhen.

Artikel 52
Verjahrungsfrist fir die Verhangung von Sanktionen

Die der Kommission mit Artikel 51 ibertragenen Befugnisse unterliegen folgenden
Verjahrungsfristen:

a)  zwei Jahre bei VerstoRen gegen Bestimmungen tber Auskunftsersuchen gemaf
Artikel 38 oder 41,

b)  zwei Jahre bei VerstoRen gegen Bestimmungen Uber die Verpflichtung zur
Unterrichtung gemaR Artikel 38 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 7 und Artikel 42
Absatz 3,

c) drei Jahre bei VerstoRen gegen Bestimmungen Uber die Verpflichtung zur
vorrangigen Herstellung krisenrelevanter Produkte gemaR Artikel 42.

Die Verjahrungsfrist gemall Absatz 1 lauft ab dem Tag, an dem der Verstol}
begangen wurde. Bei anhaltenden oder wiederholten Verstoflen lauft die
Verjahrungsfrist ab dem Tag, an dem der letzte VerstoR begangen wurde.

Jedes Tatigwerden der Kommission oder der zustandigen nationalen Behorden der
Mitgliedstaaten, das dazu dient, die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen,
unterbricht die Verjahrungsfrist.

Die Unterbrechung der Verjahrungsfrist gilt fir alle Parteien, die sich fur eine
Beteiligung an dem Verstol} verantworten mussen.

Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjahrung tritt jedoch
spatestens mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjahrungsfrist verstrichen ist,
ohne dass die Kommission eine GeldbuRe oder ein Zwangsgeld verhangt hat. Diese
Frist verlangert sich um den Zeitraum, in dem die Verjahrungsfrist gehemmt ist, weil
gegen den Beschluss der Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhangig
ist.

Artikel 53
Verjahrungsfrist fir die Durchsetzung von Sanktionen

Die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von gemaR Artikel 51 gefassten
Beschlussen unterliegt einer Verjahrungsfrist von drei Jahren.

Die Frist lauft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskraftig wird.

Die Verjahrungsfrist fir die Durchsetzung von GeldbufRen und Zwangsgeldern wird
unterbrochen durch

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der urspriingliche Betrag der
GeldbuBe oder des Zwangsgelds geéndert oder ein Antrag auf eine solche
Anderung abgelehnt wird,

112

www.parlament.gv.at



DE

(4)
()

1)

(2)

(3)
(4)

(1)

b) jede auf die Durchsetzung der GeldbuRe oder des Zwangsgelds gerichtete
MaRnahme der Kommission oder eines Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der
Kommission handelt.

Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

Die Verjahrungsfrist fir die Durchsetzung von GeldbuRen und Zwangsgeldern wird
gehemmt, solange

a)  eine Zahlungsfrist bewilligt ist,
b)  die Durchsetzung aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

Artikel 54
Anspruch auf rechtliches Gehor vor der Verhangung von Sanktionen

Bevor die Kommission einen Beschluss nach Artikel 51 erldsst, gibt sie dem
betreffenden Unternehmen Gelegenheit, sich zu Folgendem zu duRern:

a) der vorlaufigen Beurteilung der Kommission, einschlielich  der
Beschwerdepunkte,

b) den MaBnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorldufigen
Beurteilung nach Buchstabe a gegebenenfalls zu treffen beabsichtigt.

Die betreffenden Unternehmen koénnen sich innerhalb einer Frist, die von der
Kommission in ihrer vorlaufigen Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a gesetzt wird
und mindestens 14 Tage betragt, zur vorldufigen Beurteilung der Kommission
aulRern.

Die Kommission stiitzt ihre Beschliisse nur auf Beschwerdepunkte, zu denen sich die
betreffenden Unternehmen duBern konnten.

Die Verteidigungsrechte des betreffenden Unternehmens werden wéhrend des
Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Das betreffende Unternehmen hat
vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschaftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akte der Kommission im
Rahmen einer einvernehmlichen Einsichtnahme. Vom Recht auf Akteneinsicht
ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Unterlagen der
Kommission oder der Behorden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die
Korrespondenz zwischen der Kommission und den Behorden der Mitgliedstaaten ist
vom Recht auf Einsicht ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und
Verwendung der fir den Nachweis einer Zuwiderhandlung erforderlichen
Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

KAPITEL VII
Befugnisiibertragung und Ausschussverfahren

Artikel 55
Ausubung der Befugnistbertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen tbertragen.
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Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemaR den Artikeln 12 und 17 wird
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem [OP: bitte Datum des Inkrafttretens
einflgen] tbertragen.

Die Befugnistbertragung gemafl Artikel 12 und Artikel 17 kann vom Européischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss Uber den
Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er
wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen Union
oder zu einem in dem Beschluss tiber den Widerruf angegebenen spateren Zeitpunkt
wirksam. Die Giiltigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird von
dem Beschluss Uber den Widerruf nicht berihrt.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstdndigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 Uber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsétzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, Ubermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemél Artikel 12 oder Artikel 17 erlassen wurde, tritt
nur in Kraft, wenn weder das Européische Parlament noch der Rat innerhalb einer
Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische
Parlament und den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist
das Europaische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass
sie keine Einwande erheben werden. Auf Initiative des Européischen Parlaments
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlangert.

Artikel 56
Ausschussverfahren

Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden ,,Halbleiterausschuss*)
unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL VIII
Schlussbestimmungen

Artikel 57
Bewertung und Uberpriifung

Bis zum [OP: Datum einfiigen = vier Jahre nach dem Inkrafttreten] und danach alle
vier Jahre legt die Kommission dem Europdischen Parlament und dem Rat einen
Bericht tiber die Bewertung und Uberpriifung dieser Verordnung vor. Die Berichte
werden veroffentlicht.
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2) Fur die Zwecke der Bewertung und Uberpriifung dieser Verordnung stellen das
Europaische Halbleitergremium, die Mitgliedstaaten und die zustdndigen nationalen
Behorden der Kommission auf deren Ersuchen Informationen zur Verfugung.

(3) Bei der Durchfiihrung der Bewertung und Uberprifung dieser Verordnung
berucksichtigt die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des
Europaischen Halbleitergremiums, des Europdischen Parlaments, des Rates und
anderer einschléagiger Einrichtungen oder Quellen.

Artikel 58
Aufhebung

1) Die Verordnung (EU) 2023/1781 wird aufgehoben.

2 Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) 2023/1781 gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Verordnung und sind nach Maligabe der Entsprechungstabelle in
Anhang VII zu lesen.

Artikel 59
Ubergangsbestimmungen

Die Verordnung (EU) 2023/1781 gilt weiterhin fiur integrierte Produktionsstatten und offene
EU-Fertigungsbetriebe gemaR den Artikeln 13 und 14 der genannten Verordnung, denen ein
solcher Status gemal Artikel 15 Absatz 3 der genannten Verordnung zuerkannt wurde, fir die
Geltungsdauer dieses Status oder den Zeitraum gemaR Artikel 15 Absatz 8 Satz 2 der
Verordnung.

Artikel 60
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen
Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brissel am

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Die Prasidentin Der Prasident/Die Prasidentin
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1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
Bezeichnung des VVorschlags/der Initiative

Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates Uber einen Rahmen fir
Malinahmen zur Starkung des Halbleiterékosystems der Union und zur Aufhebung
der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

Politikbereich(e)

Ein neuer Plan fur nachhaltigen Wohlstand und nachhaltige Wettbewerbsféhigkeit in
Europa

Ziel(e)
Allgemeine(s) Ziel(e)

Wie in der Begriindung dargelegt, werden mit der Chip-Verordnung 2.0 zwei
allgemeine Ziele verfolgt:

1. Steigerung der Wetthewerbsfahigkeit der europaischen
Halbleiterwertschdpfungskette zur Verbesserung ihrer technologischen Souveranitat
und Resilienz durch die Beschleunigung der industriellen Einfuhrung von Forschung
und Innovation, die Gewahrleistung der Versorgungssicherheit und die Verringerung
strategischer Abhéngigkeiten bei hochmodernen und ausgereiften
Halbleitertechnologien.

2. Verbesserung der Krisenvorsorge zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit
der EU durch die Starkung der Resilienz der europaischen Halbleiterlieferkette und
den Schutz der wirtschaftlichen Sicherheit der EU.

Einzelziel(e)

Einzelziel Nr. 1

Steigerung der Kapazitdt, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfahigkeit der
Halbleiterindustrie der EU entlang der gesamten Wertschopfungskette, einschlieBlich
modernster KI-Chips

Einzelziel Nr. 2

Entwicklung eines starken Anwendermarkts fur alle wichtigen Industriezweige
Einzelziel Nr. 3

Ausbau der nachrichtendienstlichen Féhigkeiten fir die Krisenvorsorge und
Krisenreaktion

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
sollte.

Die Halbleiterindustrie der Union sollte Unterstitzung flr einen umfangreichen
technischen Kapazitatsaufbau im Bereich der hochmodernen Halbleitertechnologien
und Halbleitertechnologien der ndchsten Generation erhalten, durch die die
Fahigkeiten der EU auf den Gebieten des fortgeschrittenen Entwurfs, der
Systemintegration und der Halbleiterproduktion gestarkt werden. Auch die Industrie
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1.3.4.

1.4.

sollte von strategischen Projekten in den Bereichen Entwurf und Fertigung
profitieren. Halbleiterfertigungsstatten werden in den Genuss wirksamerer
Genehmigungsverfahren kommen.

Die Halbleiteranwender in der Union sollten in allen Sektoren von einer erhéhten
Sicherheit der ungestorten Versorgung mit Halbleitern und von Bemuhungen zur
Forderung engerer Beziehungen zur Halbleiterindustrie profitieren. Daruiber hinaus
sollte zusétzliche Halbleiterversorgungssicherheit fir kritische Sektoren geschaffen
werden.

Endnutzer halbleiterabhangiger Produkte sollen mehr Versorgungssicherheit bei
attraktiveren Marktpreisen erhalten.

Die Wettbewerbsfahigkeit des europdischen Halbleiterokosystems wird sich
verbessern.

Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren die Fortschritte und Ergebnisse verfolgt werden
sollen.

Im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* kommt Leistungsindikatoren grof3te
Bedeutung zu. Anhang Ill enthdlt erste Versionen messbarer Indikatoren fur die
Uberwachung der Durchfiihrung und fir die Berichterstattung Gber die Fortschritte
bei der Erreichung der allgemeinen Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%:

1. Gesamte Zufllsse auslandischer Direktinvestitionen (ADI) mit Halbleiterbezug in
die EU.

2. Qualifizierte Arbeitskréafte im Halbleiter- und Photonikbereich, einschlieRlich der
im Rahmen der Initiativen der nationalen Chip-Kompetenzzentren ausgebildeten
oder umgeschulten Arbeitskréfte.

3. Offentliche Unterstiitzung fiir Start-ups und Scale-ups.
4. Ausweitung der Finanzierung ber privates Beteiligungskapital und Risikokapital.

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
eine neue MafRnahme

O eine neue Malnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaRnahme

die Verlangerung einer bestehenden Malinahme

O die Zusammenfihrung mehrerer Malinahmen oder die Neuausrichtung mindestens
einer MalRnahme
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Begrundung des VVorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschliellich einer detaillierten
Zeitleiste fur die Durchfihrung der Initiative

Die Verordnung soll sofort nach ihrer Annahme, also am Tag nach ihrer
Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen Union uneingeschrankt anwendbar
werden.

Die Verordnung baut auf den derzeit geltenden Bestimmungen der Verordnung
(EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz) auf.

Mehrwert aufgrund des Tatigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, groRere
Wirksamkeit oder Komplementaritat). Flr die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet
der Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Titigwerdens der EU* den Wert, der sich aus
dem Tatigwerden der EU ergibt und den Wert erganzt, der andernfalls allein von den
Mitgliedstaaten geschaffen worden ware.

Die Ziele der Starkung der Halbleiterentwurfs- und -fertigungskapazitaten der EU
und der Verbesserung der Krisenvorsorge konnen auf Unionsebene wirksamer
erreicht werden, da das Ausmall und der systemische Charakter der
Herausforderungen die Kapazitaten einzelner Mitgliedstaaten Ubersteigen wirden.
Betrachtliche GrolRenvorteile ergeben sich durch die Koordinierung von
Investitionen in grofRe Fertigungsanlagen, gemeinsame FuE-Infrastrukturen und
grenziiberschreitende Friihwarn- und Uberwachungssysteme, was bedeutet, dass
durch Malnahmen auf EU-Ebene Ressourcen gebindelt werden, Doppelarbeit
verringert wird und effizienter Ergebnissen erreicht werden kdnnen als durch ein
fragmentiertes VVorgehen auf nationaler Ebene. Malinahmen wie der Ausbau von
Produktionskapazitdten, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die
Vergabe vorrangiger Auftrdge und die gemeinsame Beschaffung zielen darauf ab,
eine abgestimmte Reaktion auf kiinftige Krisen zu gewahrleisten.

Ein gemeinsamer Rahmen bringt auch deshalb klare Vorteile mit sich, weil er
unterschiedliche  nationale  Anreize,  Krisenreaktionsprotokolle und die
Berichterstattung durch gemeinsame Konzepte ersetzt, die Kohédrenz gewahrleisten,
den Verwaltungsaufwand verringern und Subventionswettldufe oder uneinheitliche
regulatorische Anforderungen vermeiden. Das Funktionieren des Binnenmarkts wird
verbessert, da koordinierte EU-Mallnahmen Verzerrungen minimieren, einen fairen
Wettbewerb beim Anwerben von Halbleiterprojekten gewéhrleisten, den
reibungslosen Verkehr kritischer Inputs und Chips erleichtern und die Resilienz
grenzuberschreitender Lieferketten starken, die von einer nahtlosen Integration
zwischen den Mitgliedstaaten abhangen.

Aus friheren @hnlichen MalRnahmen gewonnene Erkenntnisse

Aus der Bewertung des derzeitigen Chip-Gesetzes lassen sich mehrere Lehren
ziehen™. Erstens werden fir die Umwandlung von Innovationen in
Industriekapazitaten politische Mechanismen bendtigt, die ausdriicklich eine Briicke
zwischen den Infrastrukturen der Pilotanlagen zu Folgeinvestitionen in die Fertigung
schlagen. Mit dem Chip-Gesetz wurden zwar erfolgreich Forschungs- und
Validierungseinrichtungen von Weltrang geschaffen, die Erfahrung zeigt jedoch,
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1.5.4.

1.5.5.

dass technologische Fahigkeiten allein nicht automatisch zu einer marktgerechten
Fertigung fuhren. Klnftigen Initiativen wirde eine systematischere Einbettung von
Ubergangsmechanismen zugutekommen, die den Ubergang der Pilotanlage zur
industriellen Einflihrung systematischer erleichtern.

Zweitens sollte die Nachfrageorientierung in den industriepolitischen Instrumenten
verankert werden. In der Bewertung wird hervorgehoben, dass angebotsseitige
Investitionen allein nicht unbedingt zu GroRenvorteilen oder Wettbewerbsvorteilen
fiihren, wenn keine verléssliche Marktakzeptanz besteht. Instrumente zur Forderung
der Einflhrung sollten daher mit MalRnahmen zur Steigerung der Nachfrage
einhergehen, wie z.B. einer koordinierten Auftragsvergabe oder mit
Verbrauchsanreizen.

Drittens muss der Zugang zu Finanzmitteln weiterhin im Mittelpunkt der
Industriepolitik stehen. Die Bewertung zeigt, dass der Rahmen fur Neuartiges zwar
die Rechtssicherheit fur groRere Investitionen verbessert hat, die Interessentrager
jedoch nach wie vor mit Verzogerungen infolge der Beihilfevorschriften,
langwierigen Anmeldungen und Unsicherheiten auf Projektebene konfrontiert sind.
Risikokapitallicken in spateren Phasen und Zwange im Zusammenhang mit
institutionellen Investitionen schranken die Expansionsfinanzierung ebenfalls ein.
Diese Faktoren schwachen die Wettbewerbsfahigkeit Europas und bremsen das
Wachstum von Unternehmen, die an sich weltweit wettbewerbsfahig sind.

Schlielflich hangt die Krisenvorsorge von der Verfugbarkeit hochwertiger
Systeminformationen ab. Die Bewertung zeigt, dass eine wirksame Uberwachung
von einer stets aktuellen Informationserfassung in  der  gesamten
Wertschopfungskette abhangt, die sich nicht nur auf die Fertigung, sondern auch auf
Materialien, Packaging, Entwurfswerkzeuge und nachgeschaltete Anwender
erstreckt. In kunftigen Rahmen kodnnte daher einer verbesserten Datenerhebung,
gemeinsamen Dateninfrastrukturen und einer integrierten Berichterstattung Vorrang
eingerdumt werden, um eine zeitnahe Risikoerkennung und koordinierte Reaktionen
zu ermdglichen.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjahrigen Finanzrahmen sowie mdgliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Um ihre positiven Auswirkungen zu maximieren, wird die Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 (Saule I) weiterhin auf der soliden Wissensbasis aufbauen und
Synergien mit Malnahmen verstarken, die derzeit von der Union und den
Mitgliedstaaten durch Programme und MaRRnahmen im Bereich Halbleiterforschung
und -innovation und bei der Entwicklung eines Teils der Lieferkette unterstutzt
werden. Dies sind insbesondere das Rahmenprogramm Horizont Europa und das
Programm Digitales Europa, mit denen das Ziel verfolgt wird, Europa als globalen
Akteur in der Halbleitertechnik und deren Anwendung zu starken und bis 2030
weltweit einen wachsenden Anteil der Fertigung zu erreichen. Ergénzend zu diesen
Tatigkeiten wird es eine engere Zusammenarbeit der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 mit der Industrieallianz fiir Halbleiter geben.

Bewertung der verschiedenen verfligbaren Finanzierungsoptionen, einschlieRlich der
Maoglichkeiten fur eine Umschichtung

Unbeschadet des Ausgangs der Verhandlungen Gber den nachsten MFR handelt es
sich bei den ab 2028 vorgesehenen Mitteln lediglich um Richtwerte.
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1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen MalRnahme/der Initiative und Dauer der
finanziellen Auswirkungen

befristete Laufzeit

- in Kraft ab dem Tag der Annahme der Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens fur Manahmen zur Starkung des
européischen Halbleiter-Okosystems (Chip-Verordnung 2.0)

- Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fur Verpflichtungen von 2028 bis
2034 und auf die Mittel fir Zahlungen von 2028 bis 2038

O unbefristete Laufzeit
- 0 Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ
- [0 anschlieBend reguldre Umsetzung
1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)
Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission
— Uber ihre Dienststellen, einschliellich ihres Personals in den EU-Delegationen
- [] Ober die Exekutivagenturen
L] Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an:

— 1 Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [1 internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

- [0 die Europdische Investitionsbank und den Europdischen Investitionsfonds
— Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung

- [ offentlich-rechtliche Kérperschaften

- [ privatrechtliche Einrichtungen, die im offentlichen Auftrag tatig werden,
sofern ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden

- [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende finanzielle
Garantien bereitgestellt werden

- 00 Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchfihrung bestimmter
MaRnahmen im Bereich der Gemeinsamen AuBen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des
Titels V des Vertrags Uber die Europdische Union betraut und die in dem malRgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— LI in einem Mitgliedstaat ansassige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines
Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht unterliegen und im Einklang mit sektorspezifischen
Vorschriften fr die Betrauung mit der Ausfiihrung von Unionsmitteln oder mit der Erteilung
von Haushaltsgarantien in Betracht kommen, insofern diese Einrichtungen von
privatrechtlichen, im 6ffentlichen Auftrag tatig werdenden Einrichtungen kontrolliert und von
den Kontrollstellen mit angemessenen finanziellen Garantien mit gesamtschuldnerischer
Haftung oder gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die bei jeder
Mafnahme auf den HAchstbetrag der Unionsunterstiitzung begrenzt sein kdnnen.
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Bemerkungen

Mit Ausnahme von a) Tatigkeiten und Haushaltsmitteln im Zusammenhang mit dem Chip-
Fonds und b) Tatigkeiten und Haushaltsmitteln, die im Rahmen des Europdischen
Innovationsrats vorgesehen sind, wird die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 weiterhin im
Wege der indirekten Mittelverwaltung durchgefihrt, indem das Gemeinsame Unternehmen
fur Chips und gegebenenfalls das gemeinsame Unternehmen oder eine andere &hnliche
Einrichtung oder Initiative, die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im Rahmen eines
nachfolgenden mehrjéhrigen Finanzrahmens eingerichtet  wird, mit  der
Aufgabendurchfihrung betraut wird. Die Mitgliedstaaten und andere teilnehmende Staaten
werden indirekte MalRnahmen kofinanzieren.

Andere Teile, wie die MalRnahmen im Rahmen der S&ulen 2 und 3, unterliegen der direkten
Mittelverwaltung. Sie betreffen Aufgaben, mit denen die Kommission zwecks
Beaufsichtigung des GU fir Chips betraut wird, sowie fur die Prifung und Bewilligung von
Antrdgen fur Halbleitertechnologieanlagen, die Unterstitzung des Européischen
Halbleitergremiums,  die  Unterstitzung  der  Unternehmensplattform  fur  die
Halbleiterlieferkette und — gemeinsam mit den Mitgliedstaaten — die Uberwachung der
Halbleiterlieferketten sowie ggf. Entscheidungen tber MaRnahmen.
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2.2.
2.2.1.

VERWALTUNGSMABNAHMEN
Uberwachung und Berichterstattung

Diese Ubersicht enthalt Ausgaben fiir Kommissionspersonal. Es gelten die
Standardvorschriften fir diese Art von Ausgaben. Die Kommission wird die
Leistungen, Outputs und Auswirkungen dieses Vorschlags alle vier Jahre nach
seinem Inkrafttreten bewerten.

Zudem unterliegt das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips als Einrichtung der
Union strengen Uberwachungsregeln. Die Uberwachung erfolgt durch:

— seine eigene interne Auditstelle und den Auditdienst der Kommission;

- die Beaufsichtigung durch den Verwaltungsrat. Der Exekutivdirektor
beaufsichtigt intern den Betrieb des Gemeinsamen Unternehmens;

- verschiedene quantitative und qualitative Leistungsindikatoren, die zur
Uberwachung der Umsetzung der Initiative und zur Messung seiner Wirkung
festgelegt werden;

— Zwischen- und Abschlussbewertungen der Initiative durch externe
Sachverstéandige unter Aufsicht der Kommission;

— das Arbeitsprogramm und den jahrlichen Téatigkeitsbericht des Gemeinsamen
Unternehmens.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begrindung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchflihrungsmechanismus/der
Durchfliihrungsmechanismen fir die Finanzierung, der Zahlungsmodalitaten und der
Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Mit der Verordnung wird ein Uberarbeiteter Politikrahmen eingefihrt, um
Investitionen in Verbesserungen in der fortgeschrittenen Halbleiterfertigung in der
Union anzuziehen und die Nachfrage anzuregen, und es werden Uberarbeitete
Vorschriften fir ein koordiniertes Vorgehen bei der Uberwachung und
Krisenreaktion bei Halbleiterengpéssen eingefuhrt. Wichtige Instrumente wie die
GroRen Herausforderungen, strategische Projekte, das Nachfrageforum, die
Nachfragebeschleuniger und die Unternehmensplattform fur die Halbleiterlieferkette
sind ebenso neue Elemente wie die  Anerkennung  europdischer
Halbleiterexzellenzregionen.

Diese Vorschriften erfordern ein Koharenzverfahren fiir die grenziiberschreitende
Anwendung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung und die Koordinierung der
Tatigkeiten der nationalen Behodrden und der Kommission mithilfe des Europdischen
Halbleitergremiums.

Damit die Kommission diese ihr Ubertragenen Aufgaben erfullen kann, mussen die
Dienststellen der Kommission angemessen mit Ressourcen ausgestattet werden.

Bei anderen Teilen ist die indirekte Mittelverwaltung gerechtfertigt, da das
Gemeinsame Unternehmen flr Chips eine 6ffentlich-private Partnerschaft ist, bei der
ein Teil der Kofinanzierung durch Beitrdge der Teilnehmerstaaten und durch
Beitrage privater Mitglieder in Form von Sachleistungen erfolgt.
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2.2.2.

Die Entscheidung tber den EU-Beitrag zum Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips
wird jedes Jahr auf der Grundlage des fir das betreffende Jahr angenommenen EU-
Haushaltsplans getroffen.

In einer Finanzpartnerschaftsrahnmenvereinbarung zwischen der Europdischen
Kommission und dem Gemeinsamen Unternehmen fur Chips wird festgelegt, dass
die Kommission fir die jahrlich durchzufiihrenden Aufgaben einen Beitrag leistet,
sobald sie eine Beitragsvereinbarung mit dem Gemeinsamen Unternehmen fir Chips
geschlossen hat und dieses entsprechende Zahlungsantrége an die anderen Mitglieder
als die Union gerichtet hat.

Die Kommission wird sicherstellen, dass die fir das Gemeinsame Unternehmen fir
Chips geltenden Vorschriften den Anforderungen der Haushaltsordnung in vollem
Umfang entsprechen. Das Gemeinsame Unternehmen hélt den Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfihrung nach Artikel 71 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 ein. Das Gemeinsame Unternehmen fir Chips hélt ferner die
fir das  Gemeinsame  Unternehmen  geltenden  Bestimmungen  der
Musterfinanzregelung ein. Jede Abweichung von dieser Musterfinanzregelung, die
fur den besonderen Bedarf des Gemeinsamen Unternehmens erforderlich ist,
erfordert die vorherige Zustimmung der Kommission.

Durch Uberwachungsmodalitaten, unter anderem durch die Vertretung der Union im
Verwaltungsrat und im Rat der offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen
Unternehmens fur Chips sowie durch Berichterstattungsmodalitaten wird
sichergestellt, dass die Kommissionsdienststellen den Anforderungen an die
Rechenschaftspflicht sowohl gegentiber dem Kollegium als auch gegeniber der
Haushaltsbehdrde nachkommen kdnnen.

Der Rahmen fur die interne Kontrolle des Gemeinsamen Unternehmens fir Chips
stUtzt sich auf:

- die Anwendung der internen Kontrollstandards, die Garantien bieten, die denen
der Kommission zumindest gleichwertig sind;

— Verfahren fiir die Auswahl der besten Projekte durch eine unabhangige
Bewertung und fur deren Umsetzung in Rechtsinstrumente;

- projektbegleitendes Projekt- und Vertragsmanagement;

- Ex-ante-Prufungen sédmtlicher Antrége, einschlieBlich Berlcksichtigung der
Prifbescheinigungen und der Ex-ante-Bescheinigungen  (ber die
Kostenmethodik;

- Ex-post-Audits einer Stichprobe von Antrdgen im Rahmen der Ex-post-Audits
von Horizont Europa;

— die wissenschaftliche Bewertung der Projektergebnisse.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Einddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Diesem Vorschlag ist ein Folgenabschéatzungsbericht beigefiigt, der die Analysen
enthalt, die dem gewahlten politischen Ansatz zugrunde liegen. Die Vorbereitung der
Initiative umfasste auch eine 6ffentliche Konsultation sowie gezielte Konsultationen
von Interessentrdgern aus der Industrie, der Mitgliedstaaten und von
Handelsverbanden, wodurch die Zusammenstellung einschldgiger Daten,
Informationen und Rickmeldungen sichergestellt wurde. Dennoch kénnen wéhrend
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der Durchfiihrung unbeabsichtigte Folgen oder unvorhergesehene Auswirkungen
auftreten. Diese werden im Rahmen der in der Verordnung festgelegten
Uberwachungsverfahren ermittelt, sodass die Kommission angemessen und
rechtzeitig darauf reagieren kann.

Zusatzlich wurden verschiedene MalRnahmen ergriffen, um das inhdrente Risiko von
Interessenkonflikten innerhalb des Gemeinsamen Unternehmens zu mindern,
insbesondere:

- gleiche Anzahl an Stimmen (ein Drittel) fir die Kommission, die beteiligten
Staaten (gemeinsam) und private Mitglieder (gemeinsam) im Verwaltungsrat
fur die standardmaliige Beschlussfassung; gleiche Stimmen (die Halfte) fur die
Kommission und die beteiligten Staaten (gemeinsam) im Rat der 6ffentlichen
Korperschaften;

- hochrangige Beschliisse Uber Tatigkeiten/Haushaltsmittel im Rahmen der
Initiative  ,,Chips fiir Europa 2.0 (Kapazititsautbau in kiinftigen
Arbeitsprogrammen) werden ausschlielich mit den Mitgliedstaaten vom Rat
der offentlichen Korperschaften gefasst;

- der Teil des Arbeitsprogramms, der sich mit MaRnahmen zum
Kapazitatsaufbau befasst, wird vom Rat der Offentlichen Korperschaften
ausschlielRlich mit den Mitgliedstaaten angenommen;

— Auswahl des Exekutivdirektors durch den Verwaltungsrat auf Vorschlag der
Kommission;

— Unabhangigkeit des Personals;

— Bewertungen durch unabhdngige Sachverstandige auf der Grundlage
veroffentlichter Bewertungskriterien in Kombination mit
Beschwerdemechanismen und vollstandigen Interessenerklarungen;

— Verpflichtung des Verwaltungsrats, im Einklang mit der Finanzregelung des
Gemeinsamen Unternehmens und dem Beamtenstatut Regeln zur Prévention,
Vermeidung und Bewaltigung von Interessenkonflikten im Gemeinsamen
Unternehmen zu erlassen.

Die fortlaufende Wahrung ethischer und organisatorischer Werte wird zu den
wichtigsten Aufgaben des Gemeinsamen Unternehmens gehoren und von der
Kommission uberwacht werden.

Der Exekutivdirektor des Gemeinsamen Unternehmens fur Chips ist als
Anweisungsbefugter verpflichtet, ein kosteneffizientes System der internen Kontrolle
und Verwaltung einzufihren. Das GU-Buro muss der Kommission Utber den
angenommenen internen Kontrollrahmen Bericht erstatten.

Die Kommission wird das Risiko von Verstolen im Rahmen des von ihr zu
entwickelnden Berichterstattungssystems sowie der Ergebnisse von EXx-post-Audits
der Empfanger von EU-Mitteln des Gemeinsamen Unternehmens fir Chips im
Rahmen der Ex-post-Audits fur die gesamten Programme Horizont Europa und
Digitales Europa uberwachen.

Die Haushaltsmittel missen effizient und wirksam verwaltet werden, und Betrug und
Mittelverschwendung mdissen vermieden werden. Mit dem Kontrollsystem muss
jedoch ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen der Einhaltung einer akzeptablen
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2.2.3.

2.3.

Fehlerquote und dem erforderlichen Kontrollaufwand hergestellt und die
Attraktivitat der Unionsprogramme unbeeintrachtigt bleiben.

Schéatzung und Begrindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhaltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmalles des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Da die fur das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips geltenden Regeln fir die
Teilnahme am Programm Horizont Europa und am Programm Digitales Europa
denen &hneln, die die Kommission in ihren Arbeitsprogrammen anwenden wird, und
der Beglnstigtenkreis ein &hnliches Risikoprofil wie bei Programmen mit direkter
Mittelverwaltung aufweist, kann davon ausgegangen werden, dass die Fehlermarge
in etwa derjenigen entspricht, die die Kommission fur Horizont Europa und
Digitales Europa vorgesehen hat. Das heil3t, es dirfte hinreichend gewahrleistet sein,
dass das Fehlerrisiko im mehrjahrigen Ausgabenzeitraum auf Jahresbasis innerhalb
einer Spanne von 2-5 % liegen wird — mit dem letztendlichen Ziel, beim Abschluss
der Mehrjahresprogramme eine Restfehlerquote von moglichst nahe bei 2 % zu
erreichen, wenn die finanziellen Auswirkungen aller Audits und Korrektur- und
WiedereinziehungsmaRnahmen berticksichtigt sind.

Pravention von Betrug und UnregelmaRigkeiten

Die Kommission wird sicherstellen, dass das Gemeinsame Unternehmen fir Chips in
allen Phasen des Managementprozesses die Verfahren zur Betrugsbekampfung
anwendet.

Die Kommission gewaéhrleistet bei der Durchfihrung der nach dieser Verordnung
finanzierten MaBnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch
geeignete  PréaventivmalBnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige
rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und — bei Feststellung von
UnregelmaRigkeiten — durch Rickforderung zu Unrecht gezahlter Betrdge sowie
gegebenenfalls durch wirksame, verhaltnismaRige und abschreckende Sanktionen.

Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Begunstigten, bei Auftragnehmern und
Unterauftragnehmern, die Unionsmittel aus dem Programm erhalten haben,
Rechnungsprifungen anhand von Belegkontrollen und Kontrollen vor Ort
durchzufthren.

Das Européische Amt fir Betrugsbek&mpfung (OLAF) kann gemé&R der Verordnung
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt oder indirekt durch Finanzierungen aus
Unionsmitteln betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Uberpriifungen
vor Ort durchfuhren, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer
Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem Vertrag tber eine
Finanzierung aus Unionsmitteln ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine
sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union
vorliegt. Die gemeinsamen Unternehmen werden auch der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Européischen Parlament, dem Rat
der Europdischen Union und der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
uber die internen Untersuchungen des Europdischen Amtes flr Betrugsbekdmpfung
(OLAF) beitreten mussen.

Die Européische Staatsanwaltschaft (EUStA) kann gemaR den Bestimmungen und
Verfahren der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates Ermittlungen in Bezug auf
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union durchfthren.

12
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https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=84347&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=

GESCHATZTE FINANZIELLE
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

AUSWIRKUNGEN DES

3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjahrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
e Bestehende Haushaltslinien
In_der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjéhrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
L Art der o
Haushaltslinie Ausgaben Beitrage
Rubri.k dgs von
Mehrjahrig Kandidaten
o en GM/NGM von landern und an\c/izrr]en andere
Finanzrahm | apzan| s EFTA- | potenzielle | .-\ | zweckgebundene
ens Landern’ n " r:n € Einnahmen
Kandidaten
78
[XX.YY.YY.YY] GMI\QNG JANEL T gamein | ANED T aNEN
[XX.YY.YY.YY] GMI\QNG JANEL T ganein | IANEL T aNEIN
[XX.YY.YY.YY] GMl\gNG ANEL | samein | ANEL | aNEIN
¢ Neu beantragte Haushaltslinien
In_der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjéhrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
- Art der .
Haushaltslinie Ausgaben Beitrage
Rubrik des
Mehrjéhrig von
en von Kandldaten von andere
Finanzrahm | apzan| GM/NGM | EFTA- | landemund | anderen | . oohindene
ens Landern potenzielle | Drittlande Einnahmen
n m
Kandidaten
[XX.YY.YY.YY] GMI\QNG JANEL T gamen | IANED T aNEN
[XX.YY.YY.YY] GMI\QNG JANEL T ganein | IANED T aNEIN
[XX.YY.YY.YY] GMI\QNG JANEL T gamen | ANED T aNEN

76
77
78

DE

GM = Getrennte Mittel/ NGM = Nichtgetrennte Mittel.
EFTA: Europdische Freihandelsassoziation.
Kandidatenlander und — sofern zutreffend — potenzielle Kandidaten des Westbalkans.
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3.2.3.  Ubersicht uiber die geschatzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benétigt.
— Fur den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel

benotigt:
3.2.3.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2028-2034
BEWILLIGTE MITTEL
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | INSGESAMT
RUBRIK 4
Personalausgaben 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 19,971
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zwischensumme RUBRIK 4 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 19,971

AuBerhalb der RUBRIK 4

Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zwischensumme auRerhalb der
RUBRIK 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSGESAMT | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 ‘ 2,853 ‘ 2,853 ‘ 19,971

Zur Unterstiitzung der Uberwachungs- und Krisenmanagementarbeiten kann die GD CNECT
vorbehaltlich der Verfugbarkeit von Ressourcen und Sachkenntnis eine Verwaltungsvereinbarung mit
der JRC (iber etwa 2 VZA (VZA) schlieRen. Dieses Finanz- und Digitalbogen enthalt keine Mittel fiir
eine solche mogliche Verwaltungsvereinbarung.

Die geschatzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fiir 2028 und darlber
hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem nachsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen
nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der
Zeit nach 2027 héngen weiterhin vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen Uber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jahrliche Haushaltsverfahren bestimmt. Alle Mittel-
und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorlaufig.

3.2.4.  Geschatzter Personalbedarf

— [ Fir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal ben6tigt.

- Fur den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benétigt:
3.2.4.1. Finanziert aus dem verabschiedeten Haushalt

Schatzung in Vollzeitaquivalenten (VZA)%

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

BEWILLIGTE MITTEL

* Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

2001 02 01 (Zentrale Dienststellen

und Vertretungen der Kommission) L L L L L L L
20 01 02 03 (EU-Delegationen) 0 0 0 0 0 0 0
(indirekte Forschung) 0 0 0 0 0 0 0

8 Bitte unter der Tabelle angeben, wie viele der aufgefiihrten VZA bereits der Verwaltung der MaBnahme

zugeordnet sind und/oder durch Personalumschichtung innerhalb der GD dieser Aufgabe zugeteilt
werden kdénnen. Den Nettobedarf beziffern.
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(direkte Forschung) 0
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben)
e Externes Personal (in VZA)
2002 01 (VB und ANS der
Globaldotation) 2 g g 2 2 2 Z
2002 03 (VB, OB, ANS und JPD in
den EU-Delegationen) L L L L L L L
Haushaltslinie e in dtenl
administr, Dionetstolle 0 0 0 0 0 0 0
Unterstlitzung n
e inden EU-
[XX.01.YY.YY] Delegation 0 0 0 0 0 0 0
en
(VB und ANS — indirekte 0 0 0 0 0 0 0
Forschung)
(VB und ANS — direkte 0 0 0 0 0 0 0
Forschung)
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — Rubrik 4 v v v v v v v
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — auBerhalb der Rubrik 4 v v v Y v v e
INSGESAMT 17 17 17 17 17 17 17

Die geschétzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fir 2028 und dartber
hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem nachsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen
nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der
Zeit nach 2027 héngen weiterhin vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen tber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jahrliche Haushaltsverfahren bestimmt. Alle Mittel-
und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorlaufig.

Fir die Durchfilhrung des Vorschlags benotigtes Personal (in VZA):

Personal aus den Zusatzpersonal (ausnahmsweise)*
Dienststellen der
Kommission
Zu finanzieren Zu finanzieren Zu finanzieren
aus Rubrik 4 oder aus einer aus Gebuhren
Forschung Haushaltslinie fur
administrative
Unterstltzung
Planstellen 5 7 Nicht zutreffend
Externes Personal 2 3
(VB, ANS, LAK)

Beschreibung der Aufgaben, die ausgeflhrt werden sollen durch:

Beamte und Zeitbedienstete

Einige der Aufgaben konnen durch Umschichtung von Personal erflllt werden, das
derzeit mit &hnlichen Aufgaben befasst ist, z.B. im Zusammenhang mit der
Programmuberwachung, der Pflege von Kontakten mit Interessentrdgern und der
Berichterstattung Uber Tatigkeiten der Forschung und Entwicklung und des
Kapazitatsaufbaus im Rahmen der Séule I.

Zusatzliche Aufgaben im Rahmen des Vorschlags sollten von zusétzlichem Personal
erfillt werden, z.B. Festlegung und Uberwachung strategischer Projekte,

DE
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einschlieRlich der Uberwachung von Etappenzielen und zu erbringenden Leistungen;
Konformitétsprifungen (staatliche Beihilfen, Vergabe offentlicher Auftrage);
grenzibergreifende Koordinierung mit den Mitgliedstaaten; Festlegung der GrofRen
Herausforderungen und Uberwachung ihrer Umsetzung; Koordinierung der
administrativen (nichtfiskalischen) Aufsicht; Bewertung regionaler Investitionspléane;
Bewertung der Eigentumsverhéltnisse und Kontrolle inlandischer Unternehmen;
Konsultation des Europaischen Halbleitergremiums zu strategischen Projekten,
Empfehlungen fir Chips inléndischer Unternehmen bei der Vergabe offentlicher
Auftrage, Konsultationen mit der Allianz im Hinblick auf die Festlegung einer
gemeinsamen Strategie fur Halbleitertechnologien, Beratung in Bezug auf
risikoanfallige Sektoren; Aufbau strategischer Partnerschaften mit Drittlandern;
Herausgabe von Leitlinien fiir die VVergabe éffentlicher Auftradge durch Mitgliedstaaten
und offentliche Auftraggeber; Formulierung methodischer Empfehlungen fur die
Durchfiihrung von Risikobewertungen fir die Versorgungssicherheit; Durchfihrung
von Krisenvorsorgelibungen; Einrichtung und Fdrderung von Nachfrageforen;
Unterstitzung von Mitgestaltungstatigkeiten zwischen Halbleiterherstellern und
nachgeschalteten industriellen Anwendern; Herausgabe technischer und rechtlicher
Leitlinien flr die Beschaffung von Systemen, die innovative Halbleiterentwirfe und -
losungen beinhalten; Gewahrleistung der Kohérenz zwischen der Initiative 2.0 und
nationalen/regionalen  Strategien; ~ Uberwachung  der  Organisation  und
Berichterstattung an den Rat/das Parlament.

Darlber hinaus beinhaltet der VVorschlag zusatzliche Aufgaben im Zusammenhang mit
der Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette, z. B. die Uberwachung der
Halbleiterlieferketten, Analyse- und Krisenvorsorgefunktionen, die Erstellung und
Bearbeitung von Auskunftsersuchen (RFIs) und die Uberpriifung und Aggregation von
Daten in der Vorkrisenphase sowie die sektoreniibergreifende Koordinierung mit
Interessentragern aus der Industrie.

Ein erheblicher Teil der oben genannten zusatzlichen Aufgaben kann durch eine
Umschichtung des vorhandenen Personals erfillt werden.

Externes Personal

Ebenda

DE

3.2.5.

Ubersicht (iber die geschatzten Auswirkungen auf die Investitionen im
Zusammenhang mit digitalen Technologien

Obligatorisch: In die Tabelle unten ist die bestmoégliche Einschatzung der fur den
Vorschlag/die Initiative erforderlichen Investitionen in digitale Technologien
einzutragen.

Wenn dies fir die Durchfiihrung des Vorschlags/der Initiative erforderlich ist, sollten
die Mittel unter Rubrik 4 ausnahmsweise in der dafur vorgesehenen Haushaltslinie
ausgewiesen werden.

Die unter die Rubriken 1 bis3 fallenden Mittel sollten als ,IT-Ausgaben zur
Politikunterstiitzung fiir operationelle Programme* aufgefiihrt werden. Diese
Ausgaben beziehen sich auf die operativen Mittel, die fur die
Wiederverwendung/den Erwerb/die Entwicklung von IT-Plattformen/Instrumenten
verwendet werden, welche in direktem Zusammenhang mit der Durchfihrung der
Initiative und den damit verbundenen Investitionen stehen (z. B. Lizenzen, Studien,
Datenspeicherung usw.). Die in dieser Tabelle dargelegten Informationen sollten mit
den Angaben in Abschnitt 4 ,,Digitale Aspekte vereinbar sein.

22
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Mittel INSGESAMT
fur Digitales und IT 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

RUBRIK 4

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr MFR 2028-
2034
INSGESAMT

IT-Ausgaben

(intern)

Zwischensumme
RUBRIK 4

AufRerhalb der RUBRIK 4

IT-Ausgaben zur
Politikunterstitzung
fur operationelle
Programme

Zwischensumme

auflerhalb der 0 0 0 0 0 0 0 0

RUBRIK 4

INSGESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0| 0| 0

3.2.6.

3.2.7.

Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjahrigen Finanzrahmen
Der Vorschlag/Die Initiative

— X kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des
Mehrjahrigen Finanzrahmens (MFR) in voller Hohe finanziert werden.

— [ erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der
einschlagigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente
im Sinne der MFR-Verordnung.

— O erfordert eine Anderung des MFR.

Die geschatzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fr
2028 und dartber hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem
nachsten Mehrjahrigen Finanzrahmen nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der
Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der Zeit nach 2027 hangen
weiterhin  vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen (ber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jahrliche Haushaltsverfahren
bestimmt. Alle Mittel- und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorlaufig.

Beitrage Dritter
Der Vorschlag/Die Initiative
- sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.

— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

Insgesamt
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Kofinanzierende
Einrichtung

Kofinanzierung
INSGESAMT
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3.3. Geschatzte Auswirkungen auf die Einnahmen

- Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.

— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
— [ auf die Eigenmittel.

— [ auf die Ubrigen Einnahmen.

— [ Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien

zugeordnet sind.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Fur das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative®*
laufende
. L Haushaltsjahr Jahr Jahr Jahr
Einnahmentinie: zur Verfugung Jahr Jahr Jahr Jahr 2032 2033 2034
stehende 2028 2029 2030 2031
Mittel
Acrtikel ...
Bitte geben Sie fir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n)
Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan an.
Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen
verwendete Methode/Formel oder weitere Informationen).
4, DIGITALE ASPEKTE

In diesem Abschnitt wird auf transeuropdische digitale offentliche Dienste und ihre

Anforderungen an die grenziberschreitende Interoperabilitat eingegangen.

4.1. Anforderungen von digitaler Relevanz

Allgemeine Beschreibung der Anforderungen von digitaler Relevanz und der damit
verbundenen Kategorien (Daten, Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, digitale

Loésungen und/oder digitale 6ffentliche Dienste)

\on der
Anforderung
Anforder Beschreibung der betroffene(r) Allgemeines Kateqorien
ung Anforderung oder Verfahren g
betreffende(r)
Akteur(e)
Beantragung des Status
: einer européischen Europdische
Artikel 15 Halbleitertechnologiein | Kommission Beantragung Daten
itiative
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fur Erhebungskosten, anzugeben.
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Artikel 22

Die Mitgliedstaaten
schaffen ein
einheitliches
Genehmigungsverfahre
n mit einer einzigen
Beantragung, die alle
Genehmigungen
umfasst, die fur
europaische
Halbleitertechnologiein
itiativen und
strategische Projekte
erforderlich sind.

Mitgliedstaate
n

Zustandige
nationale
Behdrden

Genehmigungser
teilung

Daten
Digitale Losung

Prozessdigitalisi
erung und -
automatisierung

Artikel 24

Die Mitgliedstaaten
richten auf nationaler
Ebene ein zentrales
Zugangsportal fur die
Einreichung des
einheitlichen
Genehmigungsantrags
fiir européische
Halbleitertechnologiea
nlagen und strategische
Projekte ein.

Mitgliedstaate
n

Zusténdige
nationale
Behorden

Genehmigungser
teilung

Prozessdigitalisi
erung und -
automatisierung

Artikel 33

Strategische Kartierung
des Halbleitersektors
der Union

Européische
Kommission

Uberwachung

Daten

Artikel 34

Einrichtung der
Unternehmensplattform
fur die
Halbleiterlieferkette

Private
Betreiber

Gemeinsame
Datennutzung

Digitale Losung
Daten

Artikel 35

Die Kommission flhrt
in Abstimmung mit
dem Europaischen
Halbleitergremium eine
regelmaiige
Uberwachung der
Halbleiterwertschopfun
gskette durch, um
Faktoren zu ermitteln,
die die Versorgung mit
Halbleitern oder den
Handel mit Halbleitern
storen, beeintréchtigen
oder nachteilig
beeinflussen kdnnen.

Europadische
Kommission

Uberwachung

Daten
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Praventive Europdische
Artikel 38 | Informationsbeschaffun K paisc Berichterstattung Daten
9 ommission
Artikel 41 In_f ormatlonsbeschaffun Europqlsqhe Berichterstattung Daten
g in der Krisenstufe Kommission
4.2. Daten
Allgemeine Beschreibung der erfassten Daten
Standard bzw. Norm
Art der Daten Anforderung(en) | und/oder Spezifikation
(falls zutreffend)
Daten im Zusammenhang mit der
Beantragung des Status einer europdischen Artikel 15 Nicht zutreffend
Halbleitertechnologieinitiative
Genehmigungsantrége Artikel 22 Nicht zutreffend
Fur eine strategische Kartierung des
Halbleitersektors der Union benétigte Artikel 33 Nicht zutreffend
Daten
Daten im Zusammenhang mit der
Einrichtung der Unternehmensplattform Artikel 34 Nicht zutreffend
fur die Halbleiterlieferkette
Fur die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungskette bendtigte Artikel 35 Nicht zutreffend
Daten
Préaventive Informationsbeschaffung Artikel 38 Nicht zutreffend
Informatlons_beschaffung in der Artikel 41 Nicht zutreffend
Krisenstufe
Datenstrome
Allgemeine Beschreibung der Datenstréme
Art der Daten Anforderung | Akteure, | Akteure, Ausloser Haufigk
(en) die die | die die | far den | eit (falls
Daten Daten Datenausta | zutreffe
bereitstel | empfangen | usch nd)
len
Daten im Europdisch Nicht
Zusammenhang mit der Artikel 15 Industrie ¢ Nicht zutreffen
Beantragung des Status Kommissio | zutreffend q
einer européischen n
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Halbleitertechnologiein
itiative
Genehmigungsantrage -~ i Nicht
Artikel 22 Industrie Mitgliedsta Nicht zutreffen
aten zutreffend q
Fur eine strategische Europaisch .

i . Nicht
Kartierung des Artikel 33 Industrie ¢ Nicht zutreffen
Halbleitersektors der Kommissio | zutreffend q
Union bendtigte Daten n
Daten im
Zusammenhang mit der Europdisch .

o . Nicht
Einrichtung der Artikel 34 Industrie ¢ Nicht zutreffen
Unternehmensplattform Kommissio | zutreffend q
fur die n
Halbleiterlieferkette
Fiur die Uberwachung Europadisch .

: Nicht
der . Artikel 35 Industrie ¢ Nicht zutreffen
Halbleiterwertschopfun Kommissio | zutreffend q
gskette bendtigte Daten n
Préaventive Européisch Nicht
Informationsbeschaffun Artikel 38 Industrie e Vorkrisenph Sutreffen
g Kommissio ase q

n
Informationsbeschaffun Européisch .
g in der Krisenstufe . . e . Nicht
Artikel 41 Industrie . Krisenstufe | zutreffen
Kommissio q
n

Vereinbarkeit mit der europdaischen Datenstrategie

Erlauterung, inwiefern die Anforderung(en) mit der Europdischen Datenstrategie vereinbar
ist/sind.

Diese Gesetzgebungsinitiative steht im Einklang mit der Nutzung privater Daten durch
staatliche Behorden (Business-to-Government — B2G), um faktengestitzte politische
Entscheidungen zu gewabhrleisten. Das digitale Genehmigungssystem wird so konzipiert, dass
die Interoperabilitdt und der automatisierte Datenaustausch zwischen den zustandigen
Behdorden, die Weiterverwendung von Daten und Dokumenten, die sich bereits im Besitz von
Behorden befinden, ein hohes Mall an Cybersicherheit und Informationsintegritdt sowie
Transparenz und Rechenschaftspflicht im Genehmigungsverfahren gewahrleistet sind.

Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der einmaligen Erfassung

Artikel 22 sieht die Schaffung eines einheitlichen Genehmigungsverfahrens mit einer einzigen
Beantragung, die alle Genehmigungen umfasst, die  fur  europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte erforderlich sind.
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4.3.

Digitale Losungen

Bitte geben Sie flr jede digitale Lésung die sie betreffende(n) Anforderung(en) von digitaler
Relevanz, eine Beschreibung der vorgeschriebenen Funktionalitat der digitalen Losung, die
Stelle, die dafir zustandig sein wird, und andere relevante Aspekte wie Wiederverwendbarkeit
und Zuganglichkeit an. Erlautern Sie bitte abschlieBend, ob bei der digitalen Losung der
Einsatz von KI-Technologien vorgesehen ist.

Digitale | Anforder Wichtigste Zustand Wie wird die Wie wird die Einsatz
Losung ung(en) | vorgeschriebene ige barrierefreie Wiederverwen | von K-
Funktionen Stelle Zuganglichkeit dbarkeit Technol
gewahrleistet? | berlcksichtigt? | ogien
Die
Genehmigungsverf
ahren werden
vollstandig digital
abgewickelt.
Das System bietet Das digitale .
eine einzige Genehmigungssyste gzzehmi udnlg;tsals
Benutzerschnittstell m sollte S0 gungssy
- : - tem sollte so
e, die die o konzipiert werden, konzipiert
Interaktion mit den | Mitglieds | gass die werdepn dass die
Digitales einschlagigen taaten Benutzerfreundlich | \\ oot
gitates Artikel 22 | offentlichen Zustandig | keit und
Genehmigu und 24 Diensten barrierefreie g von Daten und | //
e .
ngssystem ) o . .. | Dokumenten, die
ermdglicht. nationale | Zugénglichkeit fur | ; :
5 alle  Antragsteller sich bereits im
Das digitale | Behorden einschlieRlich ' | Besitz von
Genehmigungssyst Menschen mit Behorden
Eiﬁreichung gewahrleistet ist. g '
Nachverfolgung
und Entscheidung
von
Genehmigungsantr
agen.
Die Plattform sollte
Die Plattform sollte 50 kon2|p|e_rt
Daten von werden, dass die
Unternehme beteiligten Eeeirt]utzerfreundlf: d
nsplattform Unternehmen . . .
; . . .| Private barrierefreie
fur die | Artikel 34 | erheben, um die . o g 1
Lo Betreiber | Zugénglichkeit fir
Halbleiterlie Transparenz ~ und alle  Antraasteller
ferkette Resilienz der einschlief&lic% ’
Halbleiterlieferkett .
e 70 erhdhen Men_schen mit
' Behinderungen,
gewahrleistet ist.

Digitales Genehmigungssystem

Digitalpolitik
sektorspezifische

(falls anwendbar)

und/oder
Politik

Erlauterung der Vereinbarkeit
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EU-Rahmen fur
Cybersicherheit

Das nationale digitale Genehmigungssystem sollte so
konzipiert werden, dass ein hohes Mal? an Datenschutz,
Cybersicherheit und Informationsintegritat gewahrleistet ist.

Européische
Unternehmensbrieftaschen

Der zentrale Zugangspunkt des nationalen digitalen
Genehmigungssystems verwendet die europdischen
Unternehmensbrieftaschen.

Unternehmensplattform fur die Halbleiterlieferkette

Digitalpolitik und/oder
sektorspezifische  Politik
(falls anwendbar)

Erlauterung der Vereinbarkeit

EU-Rahmen fur

Die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette sollte

Cybersicherheit so konzipiert werden, dass ein hohes Mal} an Datenschutz,
Cybersicherheit und Informationsintegritat gewéahrleistet ist.
4.4, Interoperabilitatsbewertung

Nicht zutreffend

4.5. Unterstitzungsmalnahmen fur die digitale Umsetzung

Nicht zutreffend
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